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Jogi nyilatkozatok

Ez a kézikonyv a BOND-IIl, BOND-MAX,BOND-PRIME és BOND rendszervezérlére vonatkozik.

‘ Nem minden feldolgozé modul érhet6 el minden régidban.

Védjegyek

A Leica és a Leica logo a Leica Microsystems IR GmbH bejegyzett védjegyei és licenc alapjan hasznalhatok. A BOND
System, BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection, Bond
Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer, és Oracle a Leica Biosystems Melbourne Pty
Ltd ACN 008 582 401 bejegyzett védjegyei. Az egyéb vedjegyek adott tulajdonosaik tulajdonat képezik.

Szerzdijog

Jelen dokumentum és a hozza kapcsolodod szoftverek szerz6ijogainak tulajdonosa a Leica Biosystems Melbourne Pty
Ltd. A torvények szerint a dokument&cio vagy a szoftver masoldsahoz, sokszorositasahoz, forditdsahoz vagy
elektronikus, illetve mas gépi formatumba torténd teljes vagy részleges atalakitdsahoz a mi irdsos engedélyiink
szikséges.
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Fontos informacidk az osszes felhasznaldnak

Ez a kézikonyv fontos informaciokat tartalmaz a BOND System hasznalatardl. A Leica Biosystems termékekkel és
szolgaltatasokkal kapcsolatos legfrissebb informaciokért latogasson el a www.leicabiosystems.com weboldalra.

A folyamatos fejlesztésre iranyuld Uzleti politikdja alapjan a Leica Biosystems fenntartja a jogot a jellemz0k elézetes
értesités nélkuli modositasara.
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Ebben a dokumentumban a kovetkez6 kifejezések szerepelnek:

 Leica Biosystems - jelentése: Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.

» BOND System - a Leica Biosystems platform, amelynek része a BOND-III, BOND-MAX, és BOND-PRIME
o BOND-III - automatikus IHC és ISH festé berendezés tipusa

» BOND-MAX - automatikus IHC és ISH festé berendezés tipusa

» BOND-PRIME - automatikus IHC és ISH fest6 berendezés tipusa

» BOND System szoftver - az a szoftveralkalmazas, melynek segitségével a felhasznaldk konfiguralhatjak és
m(kodtethetik a BOND-III, BOND-MAX vagy BOND-PRIME rendszert

Célzott felhasznalok

A BOND System célzott felhasznaldi a laboratdriumi személyzet megfelel6en képzett tagjai.

érdekében, hogy azt a jelen dokumentumban leirtaknak megfelel6en hasznaljak, és a feldolgozd egység mikodtetése
elétt minden lehetséges veszéllyel, illetve veszélyes eljdrassal teljes mértékben tisztaban legyenek. A feldolgoz
modulbdl csak képzett személyzet tavolithat el burkolatot vagy alkatrészt, és csak a jelen Utmutatéban leirt
esetekben.

Telepités és javitasok
A telepitést és a javitdsokat csak a Leica Biosystems dltal jovahagyott szervizszemélyzet végezheti.

Jotallasiigény csak akkor nyujthatd be, ha a terméket a meghatdrozott alkalmazasra és a jelen dokumentumban
szerepl6 utasitasok szerint hasznéltdk. A nem megfeleld kezeléshél és/vagy a termék nem rendeltetésszer(
hasznalatabdl ered6 kdarok semmissé teszik a jotallast. A Leica Biosystems nem vallal felel6sséget az ilyen karokeért.

Sulyos események jelentése

Barmely olyan sulyos esemény el6fordulasat, amely a beteg vagy a felhasznald halaléhoz vagy egészségi allapotanak
atmeneti vagy tartos romlasahoz vezetett vagy vezethet, jelenteni kell a helyi Leica Biosystems képviselének és az
illetékes helyi szabdlyoz6 hatdsagnak.

Leica Biosystems protokollok

A BOND rendszer egy sor elére meghatarozott Leica Biosystems protokollal rendelkezik, melyek nem szerkesztheték
és nem torolhetdk. Ezeket az el6re meghatarozott protokollokat a Leica Biosystems érvényesitésnek vetette ala.
Azonban testreszabott protokollok is Iétrehozhatok a meglévé elére meghatarozott protokollok masoldsdval és
szerkesztésével. Minden testre szabott protokollt a helyi laboratoriumi eljarasoknak és kovetelményeknek
megfeleléen kell érvényesiteni. Egy protokoll Iétrehozédsara és mentésére vonatkozd képesség nem jelenti azt, hogy a
létrehozott protokoll alkalmas a hasznélatra. A vonatkozd elemzési mintahoz tartozé hasznalati utasitasban (IFU)
ellendrizze a mikodési elveket és a teljesitményjellemzéket.
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Felhasznaloi adatbiztonsagra és adatvédelemre vonatkozo nyilatkozat

A Leica Biosystems tiszteletben tartja a személyes adatok biztonsdgat és védelmét, és elkotelezett azok védelme
irant. Az alabbi Leica Biosystems adatvédelmi nyilatkozat ismerteti azokat a személyes adatokat, amelyeket
gy(jthetlink, felhasznalhatunk és megérizhetiink.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az engedély birtokosa koteles betartani az 6sszes alkalmazando adatvédelmi és adatbiztonsagi jogszabalyt a
személyes adatok BOND rendszerrel (beleértve a BOND-ADVANCE rendszert) torténd kezelése sordn, igy koteles
tobbek kozott az 6sszes szlikséges értesitést megtenni a betegek és mas érintettek szamara, valamint az 0sszes
szlikséges hozzdjaruldst beszerezni a személyes adataik kezelése el6tt.

A kovetkez6 személyes adatok kertilnek tarolasra a BOND vezérlén 1évé adatbazisban:
» Betegneve
» Orvos neve
» Hozzaférési szam
 Orvosi megjegyzések
» Betegre vonatkoz6 megjegyzések
 Targylemezre vonatkoz6 megjegyzések
» Az eset megjegyzései
* Felhasznaldi fiok adatai
» Munkakor megnevezése
» Targylemez képek
» LIS események megjegyzései
o Mdszer képek
A kovetkez6 BOND jelentések rutinszerlien tartalmazhatnak PHI-t:

e Esem. futt.

 Futas adatai

o Esetbeszamol6

 Rovid targylemez-el6zmények
» Adatok exportaldsa

» Targylemez-bedllitas 6sszefoglaldsa

Kapcsolatfelvétel a Leica Biosystems-el

Szervizzel vagy tamogatassal kapcsolatban forduljon a helyi Leica Biosystems képvisel6hoz vagy latogasson el a
www.leicabiosystems.com oldalra.
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Felllvizsgalati bejegyzés
mm

2023. januar Mind Uj verzié BOND BOND rendszerekhez,
amelyek BOND 7 szoftvert futtatnak.

AO1 - AO3 - - Nem tették kozzé
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Altalanos figyelmeztetés

A figyelmeztetések olyan veszélyekre hivjak fel a figyelmet, amelyek személyes sériiléshez vezethetnek, illetve ahol
fenndll a betegmintdk elvesztésének, sériilésének vagy téves azonositasanak veszélye. A személyes sériilések, a
betegek mintainak sériilése, elvesztése és téves azonositasa, valamint a berendezés karosodasa elkerilése
érdekében minden biztonsagi ovintézkedést tartson be.

A figyelmeztetések fekete szegéllyel és sarga hattérrel rendelkez6 szimbdlumokat hasznalnak:

Az &ltalanos BOND System figyelmeztetések aldbb lathatok. A kézikonyv vonatkozo részeiben tovabbi
figyelmeztetések lathatok.

Feldolgozd modul mikodése

A reagensek és a targylemezek szennyezdédésének elkeriilése érdekében a feldolgozé modult
tiszta, portdl és részecskektél a lehetd legnagyobb mértékben mentes kornyezetben kell
uzemeltetni.

A feldolgozé modul megfelelé miikodésének biztositdsa érdekében helyezze mindegyik nagy
folyadéktérfogatu reagenstartalyt a rekeszbe a megfelel dllomasba, a szinkddos néveimkék
jelolésének megfelelden. Ennek elmulasztdsa veszélyeztetheti a festést.

Tovabbi részletekért 1dsd: 2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok rekesze

Ellendrizze az olddszer tartaly szinteket és lritse ki vagy tdltse fel minden nap kezdetén (vagy
gyakrabban, ha sziikséges - 1dsd 12.2.1 Tartalyszintek ellendrzése). Ellenkezé esetben a mlveletek
megszakadhatnak, ami befolyasolhatja a festést.

BOND-MAX esetében, ha az egyik nagy folyadéktérfogatu tartalyt feldolgozas kozben fel kell tolteni,
a Protokoll allapot képernyén mindig ellendrizze, hogy a tartaly nincs haszndlatban, illetve nem lesz
hamarosan hasznalatban. Ellenkez6 esetben befolydsolhatja a targylemezek feldolgozasat.
Feltoltés utan azonnal helyezze vissza a tartalyt - 1asd - 12.2.2.5 Miveletek kozben. Ezen helyzet
elkeriilése érdekében ellendrizze a nagy folyadéktérfogatu tartalyok toltottségi szintjét az egyes
protokollok kozott — [dsd 12.2.1 Tartalyszintek ellenérzése).

>B BB

A BOND-III nagy folyadéktérfogatu tartalyokat a feltoltéshez nem sziikséges kivenni - lasd
12.2.2.1 A nagy folyadéktérfogatu reagens tartaly Ujratoltése — BOND-III. A helyzet elkeriilése
érdekében ellendrizze a tartalyszinteket naponta (szlikség esetén gyakrabban - lasd

12.2.1 Tartélyszintek ellenérzése).

A BOND nem igényel hdldzati hozzaférést a mikodéshez és a rendeltetésszerl hasznalathoz. A
rosszindulatl vagy jogosulatlan hozzéaférés megel6zése érdekében a BOND telepitését a
halézathoz/infrastruktirahoz vald barmilyen csatlakozas nélkil végezze.

>

Ha haldzati kapcsolatot szeretne, a preferalt modszer a BOND t(zfallal ellatott virtualis helyi
hdlézathoz (VLAN) vald csatlakoztatdsa. Mésik megoldasként sajat hdldzati biztonsdgi
mechanizmusait is bevezetheti és érvényesitheti a szabvanyos mukodési eljarasainak megfelel6en.

Tovabbiinformdciokért [asd az BOND 5.1+ informdciés rendszer Utmutatéjat (49.6062.811).
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A BOND vezérlé rosszindulatu programmal vald megfert6zédése a mikodés soran varatlan
viselkedéshez - igy akar feldolgozé modulok hasznalhatatlanng vélaséhoz is - vezethet. Ugyeljen
arra, hogy az USB téroldeszkozok virusmentesek legyenek, miel6tt csatlakoztatnd 6ket a BOND
vezérl6hoz. A Leica Biosystems tovabba nem telepit elére virusirtd megolddst — javasoljuk, hogy
telepitse sajat vallalati virusirtd termékét. Tovabbi informéacidért forduljon a Leica Biosystems helyi
képviseljehez.

>

Ox
~

Vezér

Az egyes targylemezek megfelel festési eredménye érdekében KOTELEZO megfelelé
laboratdriumi szabalyozd intézkedéseket bevezetni és fenntartani. A Leica Biosystems
nyomatékosan javasolja, hogy megfeleld kontrollszovetet helyezzen ugyanazokra a
targylemezekre, amelyeken a beteg szdvete talalhato.

>

7 .

Kemiai veszélyek

Az immunohisztokémiaban és az in situ hibridizacio soran hasznalt reagensek némelyike
veszélyes. Miel6tt folytatnd, gy6z6djon meg arrol, hogy megfelel§ betanitasban részestilt:

2>

* Viseljen latex vagy nitril keszty(t, védészemiveget és mas megfelel§ védéruhazatot a
reagensek kezelésekor és a feldolgozd modul tisztitasakor.

» Areagensek és kondenzatumok kezelését és leselejtezését minden vonatkozo eljdrasnak és
a laboratorium helye szerint vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en végezze.

A reagenstartalyok meghbillenhetnek a felhelyezés soran, midltal reagens maradhat vissza a kupak
kordl. Mindig viseljen jovahagyott vedészemiveget, véddkeszty(t és védéruhazatot, ha
reagenstartalyokat nyit ki.

Potencialisan veszélyes reagensek gyllhetnek fel a targylemezfestd berendezések kordil, és
elszennyezhetik a targylemeztélcakat. Mindig viseljen jovahagyott védéoltozéket és védékesztylt a
targylemeztalcak kezelése soran.

A BOND feldolgozé modulokban hasznalt egyes reagensek gyulékonyak:

» Ne helyezzen langot vagy gyujtéforrast a feldolgozé modulok kozelébe.

 Feltoltés és Urités utan gy6z6djon meg arrél, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly
fedele megfeleléen le van zarva.

A feldolgozé moldulok melegitékkel és f(tatt feliletekkel rendelkeznek, amelyek tlizveszélyesek
lehetnek ha a kozelukbe gyulékony anyagokat helyeznek:

> B PP

» Ne helyezzen a melegitékre vagy kozelikbe gyulékony anyagokat.
» Ne helyezzen gyulékony anyagot a feldolgozé modul forro feliileteire.

 Feltoltés és Urités utan gy6z6djon meg arrél, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly
fedele megfeleléen le van zarva.
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Mechanikai veszelyek

Vigyazzon, amikor lezarja a feldolgozé modul fedelét, a sériilés elkeriilése érdekében ligyeljen arra,
hogy a kezét ne csipje be.

A f6 robot lizemelése kozben az aspirdcios szonda, a fecskend@szivattyuk és a nagy
folyadéktérfogatu széllitérobotok (BOND-III) figyelmeztetés nélkiil olyan sebességgel
mozoghatnak, amely sérilést okozhat.

> B>

» Ne prébalja meg felnyitni a feldolgozd modul fedelét, mikozben egy futas folyamatban van.

» Ne prdbalja meg kiiktatni a zarakat, melyek megakadalyozzak a feldolgozé modul
mikodését, ha a fedél nyitva van.

o (Gy6z46djon meg arrdl, hogy mikodés kozben a fecskenddszivattyu fedelei helyikon vannak.

Kertlje az érintkezést a targylemez festd eqységekkel és kornyezetiikkel. Ezek nagyon forrok
lehetnek és sulyos égési sériiléseket okozhatnak. A mUvelet befejezése utan varjon husz percet,
amig a targylemez festd egységek és kornyezetuk lehdil.

Lépjen kapcsolatba az tigyféltdmogatassal, ha nagyobb tavolsagra szeretné athelyezni a feldolgozd
modult, vagy ha javitas vagy leselejtezés céljdval be szeretné kiildeni. A feldolgozé modul nagyon
nehéz, és nem mozgathatd egyetlen személy altal.

Ellenérizze, hogy a fecskendé ajtaja be legyen zérva (BOND-MAX rendszer), illetve a fecskendd
burkolata fel legyen helyezve (BOND-Ill-rendszer) a szokdsos miikodés soran. Ha egy fecskendd
vagy fecskenddillesztés meglazul, nyomas alatti reagens freccsenhet ki a fecskendéhdl.

Azonnal forduljon az lgyféltamogatdshoz, ha a fé robot és/vagy anagy folyadéktérfogatu
szallitorobotok a feldolgozd modul fedelének felnyitasat koveten tobb mint 6t masodpercig
tovabbmuakodnek.

Ne mozgassa a fé robotkart mikozben a feldolgozé modul be van kapcsolva. A robot eltolédhat,
ami a festés minéségének romlaséhoz vezethet.

Ha a robotot elmozditottdk: kapcsolja le a feldolgozé modult, varjon 30 masodpercet, majd
inicializalja Ujra.

Tisztitdsi és karbantartasi feladatok kozben (az automatizalt tisztitasi feladatok - példdul az
aspirdcios szonda tisztitasa - kivételével) mindig kapcsolja ki a feldolgozé egységet.

A BOND-III nagy folyadéktérfogatu szallitérobotok a targylemezfestd egységek mentén mozognak,
igy lehetévé teszik a felhasznald szamdra a hozzaférést tisztitds céljabdl. Ezt az eljarast csak olyan
kezel6k végezhetik el, akik figyelmeztetést kaptak a lehetséges veszélyekkel kapcsolatban, és
megfeleld betanitasban részesiiltek.

>B BEBPBP
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A targylemezfestd egységek olyan mozgo alkatrészeket tartalmaznak, amelyek sulyos sérilést

okozhatnak. A feldolgozé modul mikodése kozben tartsa tavol ujjait a targylemezfestd egység
nyilasatol.

>

Miel6tt megprdobalna manualisan kioldani a targylemez festd egységeket: kapcsolja ki a feldolgoz6
modul halézati kapcsoldjat, kapcsolja le a tapellatast, és hiuzza ki a tapkabel csatlakozojat a fali
aljzathbaol.

A fecskend@szivattyt modul (BOND-III) nagy tomeg(, és kioldaskor elérezuhanhat. Ezt az eljardst
csak olyan kezel6k végezhetik el, akik figyelmeztetést kaptak a lehetséges veszélyekkel
kapcsolatban, és megfelel§ betanitasban részesdiltek.

Ne hasznalja a BOND-III hatlapjan Iévé két fekete fogantyut a feldolgozd modul felemelésére.

> [

Aramiités veszélye

Ne tavolitsa el a feldolgozd modul burkolatait, és ne probaljon meg hozzaférni a belsé
alkotdrészekhez. A BOND feldolgozd modul belsejében veszélyes fesziiltség van jelen, és csak a
Leica Biosystems dltal jovahagyott szakképzett szerviztechnikusok végezhetik el ezeket a
feladatokat.

Ne mddositsa a feldolgozé modul lzemi fesziiltségét. Sulyos karosodast okozhat, ha a feldolgozé
modult nem megfeleld tapfesziltségre csatlakoztatja. A beallitds modositasa Ugyében forduljon az
tigyféltamogatashoz.

A feldolgozd modult foldelt halozati csatlakozdaljzathoz kell csatlakoztatni, és gy kell elhelyezni,
hogy a személyzet a feldolgozé modul elmozditdsa nélkiil, konnyen ki tudja huzni a haldzati
tapkabelt.

Ne kosse dt vagy ne zdrja rovidre a biztositékokat.

Biztositékcsere el6tt kapcsolja ki a feldolgozd modult, és hizza ki a tapkdbelt. A biztositékokat
kizarolag szabvanyos alkatrészekkel cserélje ki, €s ha a biztositékok ismétl6dden kiolvadnak,
forduljon az ligyféltéamogatashoz.

>PB B> B

Altalanos dvintézkedések

Az 6vintézkedések olyan veszélyekre vonatkozo kozlemények, amelyek a BOND berendezés karosodasaval vagy
egyeb, személyeket nem veszélyeztetd karos kovetkezményekkel jarhatnak.

A figyelmeztetések fekete szegéllyel és fehér hattérrel rendelkezé szimbdlumokat hasznalnak:

Az altalanos BOND System dvintézkedések alabb lathatok. A kézikonyv vonatkozo részeiben tovabbi figyelmeztetések
lathatok.
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A telepitési veszélyek

Ne zdrja el a feldolgoz6 modul hatso burkolatan taldlhato szell6z6nyilasokat. Ezenkivil ne fedje le a
fecskendGajton (BOND-MAX) lévé szell6z6nyildsokat sem.

>

Uzemeltetési veszélyek

Atargylemez cimkéjének minden részét az 0sszes targylemezszeélen belll helyezze el. A kiallo
ragadds feliilet miatt a térgylemez cimkéje (és a targylemez) hozzéragadhat a Covertile fed6laphoz
vagy mas berendezéshez, amitél karosodhat a targylemez.

Ne tdvolitsa el a kis folyadékszint-érzékel fedelét a nagy folyadéktérfogat tartalyrél (BOND-MAX),
mert megsériilhet. A nagy folyadéktérfogatu tartalyokat kizarélag a nagy tolt6/(rit6 fedélen
keresztil toltse és dritse.

A kivehet( alkatrészeket csak kézzel tisztitsa. A sériilések elkerilése érdekében ne mossa az
alkatrészeket edénymoso gepben. Ne tisztitsa az alkatrészeket olddszerrel, mard hatasu
folyadékkal vagy durva, dorzsfelllet( ronggyal.

Ne hasznaljon pamut hegy tisztitd palcikat a moso blokk nyildsainak vagy a targylemez festé
eqgyseéq tisztitasahoz, mivel a pamuthegy levalhat és eltomdédést okozhat.

Ne erdltesse a nagy folyadéktérfogatu tartalyokat vissza a helylikre, mivel ezzel sériilhet a tartaly
és a folyadék érzékeld.

Ne hasznaljon sériilt targylemezeket. Gyéz6djon meg arrol, hogy minden targylemez megfeleléen
illeszkedik a targylemeztalcédhoz és az 0sszes Covertile fed6lap megfeleléen van behelyezve (lasd
2.6.2 BOND Altalanosan hasznalhato Covertile fedélapok) mielétt a talcat betdltené a feldolgozo
modulba.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fecskendémodul (BOND-II1) teljesen zérva van, miel6tt futast inditana,
illetve inicializélna a feldolgozé modult (I4sd: 12.4.1 A targylemez fest6 egységek manudlis
kiolddsa). Ennek elmulasztdsa esetén a fecskend6k mikodés kozben megsériilhetnek.

A felsé lemez megtisztitdsa vagy eltavolitasa elétt gy6z6djon meg arrél, hogy az olddszerszallitd
robotok (BOND-III) alaphelyzetiikben vannak a feldolgozé modul hétsé részénél, és nem a
targylemezfestd egységek mentén helyezkednek el.

>bB BB BEPBEDB

A reagens veszélyei

Ha lehet6vé teszi, hogy inkompatibilis oldatok érintkezzenek egymassal, akkor a festés eredményei
nem megfelel6ek lehetnek, illetve karosodhat a feldolgozé modul. Lépjen kapcsolatba a Leica
Biosystems vallalattal, hogy meghatdrozhassa, mely oldatok kompatibilisek.

>
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Ne hasznéljon xilént, kloroformot, acetont, er6s savakat (pl. 20%-0s HCI) és er6s ltigokat (pl. 20%-
os NaOH) a BOND feldolgozé modulokon. Ha ezen vegyszerek koziil barmelyik a BOND feldolgoz6
modulra vagy annak kozelébe omlik, azonnal takaritsa fel a kiomlott vegyszert 70%-os alkohollal,
hogy megel6zze a feldolgozd modul burkolatainak sériilését.

Csak BOND Dewax Solution oldatot hasznéljon BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokban,
illetve BOND-PRIME Dewax Solution oldatot BOND-PRIME feldolgozé modulokban. Ne hasznéljon
xilént, xilénhelyettesitéket és egyéb olyan reagenseket, amelyek tonkretehetik a BOND rendszer
részeit, és folyadékszivargast okozhatnak.

> B

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Regulatorne obavijesti

Rendeltetésszerd cél

A BOND System automatizalja a mikroszkdpos targylemezekre helyezett patoldgiai mintak
IVD immunfestésére vonatkozd klinikai protokollokat. A mikroszkdpos targylemezeket ezutdn egy képzett
egészségugyi szakember értelmezi a diagndzis tamogatasa érdekében.

FCC uskladenost

Ova je oprema testirana i utvrdeno je da udovoljava ograni¢enjima za digitalne uredaje klase A, u skladu s dijelom 15
FCC pravila. Ta su ogranicenja osmisljena kako bi pruzila razumnu zastitu od Stetnih smetnji kada se oprema koristi u
komercijalnom okruzenju. Ova oprema generira, upotrebljava i moze zraciti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne
instalira i ne upotrebljava u skladu s priru¢nikom za uporabu, moze uzrokovati Stetne smetnje radijskim
komunikacijama. KoriStenje ove opreme u stambenom podrucju vjerojatno ¢e uzrokovati Stetne smetnje i u tom
slucaju Ce se od korisnika traziti da smetnje otkloni o vlastitom trosku.

Radi odrzavanja uskladenosti koristite samo kabele isporucene s instrumentom.

FIGYELMEZTETES: Sve promjene ili izmjene koje nisu izricito odobrene od Leica Biosystems mogu
ponistiti korisnikovo ovlastenje za rukovanje ovom opremom.

CE jelolés
A CE jelolés a gyartd megfelel6ségi nyilatkozataban felsorolt vonatkozd EU irdnyelveknek valé
c € megfelelést jelzi.

Upute za in vitro dijagnosticku opremu za profesionalnu uporabu

Ova IVD oprema uskladena je sa zahtjevima o emisijama i otpornosti prema normi IEC 61326 dio 2-6.
Elektromagnetsko okruzenje treba procijeniti prije poCetka rada uredaja.

Nemojte koristiti ovaj uredaj u blizini izvora jakog elektromagnetskog zracenja (npr. nezasticeni RF izvori) jer to moze
ometati pravilan rad.

FIGYELMEZTETES: Ova je oprema dizajnirana i testirana u skladu s normom CISPR 11, klasa A. U
kucanstvu moze uzrokovati radijske smetnje i u tom je slucaju potrebno poduzeti mjere za
ublazavanje smetnji.

Regulatorni zahtjevi za ra¢unalo: UL navedeni (UL 60950), IEC 60950 certificirani.
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VIGYAZAT: Prema saveznom zakonu prodaja ovog uredaja dopustena je samo licenciranim
lijec¢nicima ili po njihovom nalogu.

A berendezés CISPR 11 szerinti besorolasa (EN 55011)

Ez a berendezés a CISPR 11 (EN 55011) szerinti 1. csoportba sorolt A osztélyba tartozik. A csoport és az osztaly
magyarazatat az alabbiakban ismertetjuk.

1. csoport - ez minden olyan berendezésre vonatkozik, amely nincs a 2. csoportba tartoz6 berendezések kozé
besorolva.

2, csoport - ez minden olyan ISM RF berendezés esetében alkalmazando, amelyben a 9kHz - 400GHz
frekvenciatartomanyban a radiéfrekvencias energiat szandékosan allitjak el6 és hasznaljak, vagy csak
elektromdgneses sugarzas, induktiv és/vagy kapacitiv csatolas formajaban, anyagkezelési vagy vizsgalati/elemzési
célokra hasznaljak.

A-osztdly - ez minden olyan berendezésre alkalmazandd, amely alkalmas a haztartason kiviili Iétesitményekben,
valamint a haztartasi célokra szolgalo épileteket ellato kisfesziltségl haldzathoz kozvetlenil csatlakozd
létesitményekben vald hasznalatra.

B-osztaly - ez minden olyan berendezésre alkalmazandd, amely alkalmas a haztartasi létesitményekben, valamint a
haztartasi célokra szolgald éplleteket ellato kisfesziiltségl halozathoz kozvetlendil csatlakozd Iétesitményekben vald
hasznalatra.

Meghatarozasok
ISM: Ipari, tudomanyos €s orvosi célu

RF: radidfrekvencas
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Szimbolumok jegyzeke

Ez a szakasz a termékcimkén hasznalt szabalyozasi és biztonsdgi szimbdlumokat ismerteti.

Szabalyozasi szimbolumok

A Leica Biosystems termékeihez hasznalt szabalyozasi szimbolumok magyarazata.

@ Ez ajegyzék a vonatkozo szabvanyokban szereplé szimbolumokat mutatja be, azonban a hasznalt
szimbdlumok némelyike szinében eltérd lehet.

Az alabbiakban felsoroljuk a termék cimkéjén hasznalt szimbdlumokat és azok jelentését.

1ISO 152231

Orvostechnikai eszkozok - az orvostechnikai eszkozok cimkéin hasznalandd szimbdlumok, cimkézés és kozlendd
informaciok — 1. rész: Altaldnos kovetelmények

Szimbélum Szabvanyok/ Hivatkozasi Leiras

Szabalyozas

ISO 15223-1 5.1.1 Gyart6
Az orvostechnikai eszkoz gyartdjat jelzi.

ISO 15223-1 5.1.2 Meghatalmazott képviseld az Eurdpai Kozosségben
A meghatalmazott képviselét jelzi Europai Kozosségben.

ISO 15223-1 513 Gyartds ddtuma
Azt a datumot jelzi, amikor az orvostechnikai eszkozt gyartottak.

1SO 15223-1 5.1.4 Felhasznéalhat6 (lejérat ddtuma)
Azt a datumot jelzi, mely utan az orvostechnikai eszkozt nem
szabad hasznalni.

ISO 15223-1 5.1.5 Kotegkod
A gyarto kotegkodiat jelzi, hogy a koteg vagy a tétel azonosithato
legyen.
REF ISO 15223-1 51.6 Katal6gusszam / Hivatkozdsi szdm

A gyarto katalogusszamat jelzi, hogy az orvostechnikai eszkoz
azonosithato legyen.

SN ISO 15223-1 5.1.7 Sorozatszdm
A gyart6 sorozatszamat jelzi, hogy egy adott orvostechnikai eszkoz
azonosithato legyen.
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Szimbolum Szabvanyok/ Hivatkozasi Leiras

Szabalyozas

ISO 15223-1 5.1.8 Importér
Az orvostechnikai eszkozt az Eurdpai Unidba importalo jogi
személyt jeldli.

Azt a jogi személyt jeloli, amely az orvostechnikai eszkozt
forgalmazza az adott helyen.

ISO 15223-1 5.3.1 Torékeny; kezelje dvatosan
Olyan orvostechnikai eszkozre utal, amely meghibdasodhat vagy
megsériilhet, ha nem kezelik dvatosan.

8 ISO 152231 5.1.9 Forgalmaz6
N
4

ISO 15223-1 5.3.4 Es6tdl tavol tartandd

d 4
? Azt jelzi, hogy a szallitott csomagot esétdl védett, szaraz helyen kell
tartani.

ISO 15223-1 5.3.7 Homérsékleti korldtozas
Annak a hémeérsekleti tartomanynak a hatarértékeit jelzi, amelynek
az orvostechnikai eszkoz biztonsagosan kitehetd.

ISO 15223-1 542 Nem haszndlhaté djra
Olyan orvostechnikai eszkozre utal, amely egyszeri, illetve egyetlen
betegen torténd hasznalatra szolgal, egyetlen eljaras soran.
I::E:I IS0 15223-1 543 L&sd a Felhasznal6i kézikonyvet

Azt jelzi, hogy a felhasznalonak el kell olvasnia a hasznalati
utmutatot.

ISO 15223-1 544 Vigyazat
Azt jelzi, hogy a felhasznalonak at kell tekintenie a fontos
figyelmeztetéseket tartalmazo hasznalati utmutatot azokkal a
figyelmeztetésekkel és vintézkedésekkel kapcsolatban, amelyek
kiilonbozé okokbol nem szerepelhetnek magan az orvostechnikai
eszkozon.

IVD ISO 15223-1 5.5.1 In vitro orvosi diagnosztikai eszkdz
Olyan orvostechnikai eszkozt jeldl, amely rendeltetése szerint in
vitro diagnosztikai orvosi eszkozkent szolgal.
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1ISO 7000

A berendezésen haszndlatos grafikus szimbdlumok — Regisztralt szimbolumok.

Szimbolum Szabvanyok/ Hivatkozasi Leiras

Szabalyozas

1SO 7000 1135 Ujrahasznositas
Azt jelzi, hogy a megjeldlt cikk vagy annak anyaga része egy
helyredllitdsi vagy Ujrahasznositdsi folyamatnak.

ISO 7000 1640 Mszaki kézikonyv; szervizkézikonyv
Azonositja a kézikonyv taroldsi helyét vagy a berendezés
szervizelési utasitasaihoz kapcsolddd informaciokat. Azt jelzi, hogy
a szervizkézikonyvet vagy a kézikonyvet figyelembe kell venni a
késziléknek a szimbolum helyéhez kozeli szervizelésekor.

= 2

(307000 2594 Szellézés nyitva

::: Azonositja azt a kezel6elemet, amely lehet6vé teszi a kiilsé leveg6
bejutasat a belsd kornyezetbe.

._%, ISO 7000 3650 uSB
Az univerzalis soros busz (USB) altaldnos kovetelményeinek
megfeleld portot vagy csatlakozot jelol. Azt jelzi, hogy az eszkoz
egy USB-porthoz van csatlakoztatva, vagy USB-porttal kompatibilis.

I[EC 60417

A berendezésen hasznalatos grafikus szimbdlumok.

Szimbolum Szabvanyok/ Hivatkozasi Leiras

Szabalyozas

IEC 60417 5007 Be
Az elektromos halozatra valo csatlakozast jelzi, legalabbis ami a
halozati kapcsoldkat vagy azok helyzetét illeti, és minden olyan
esetet, amikor biztonsagrol van szo

IEC 60417 5008 Ki
Az elektromos haldzatrol vald levalasztast jelzi, legalabbis ami a
haldzati kapcsoldkat vagy azok helyzetét illeti, és minden olyan
esetet, amikor biztonsagrol van sz6

IEC 60417 5009 Készenlét
A kapcsolot vagy a kapcsol6 helyzetét jeldli, hogy a berendezés

melyik részét kell bekapcsolni, hogy az készenléti allapotba kerdljon

IEC 60417 5016 Biztositék
Azonositja a biztositékdobozokat vagy azok helyét.

| & O —
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Szimbolum Szabvanyok/ Hivatkozasi Leiras

Szabalyozas

IEC 60417 5019 Védéfoldelés: biztonsagi foldelés
Hiba esetén aramités ellen védelmet nyujto kiilsé vezet6hoz vald
csatlakoztatasra szolgalo kivezetés, vagy a védéfoldeld elektroda
kivezetése.

IEC 60417 5032 Egyfazisd valtakozd dram
Azt jelzi az adattablan, hogy a berendezés csak valtakozo darammal
hasznalhato; a Iényeges csatolopontok azonositasara szolgal.

Y
A IEC 60417 5134 Elektrosztatikusan érzékeny késziilékek
‘ ' 4 Elektrosztatikus fesziiltségre érzékeny eszkozoket vagy olyan
eszkozt, illetve csatlakozot tartalmazd csomagok, amelyeket nem
teszteltek elektrosztatikus kistiléssel szembeni ellenalloképesség
szempontjabol.

% IEC 60417 5988 Szdmitogépes halézat
Azonositja magat a szamitdgépes haldzatot, vagy jelzi a
szamitogépes haldzat csatlakozopontjait.

IEC 60417 6040 Figyelmeztetés: Ultraibolya sugarzas
@ A termék burkolata alatt jelen Iév6 UV-fény jelenlétére hivja fel a
figyelmet, amely elég nagy ahhoz, hogy kockazatot jelentsen a
kezel6 szamara. Felnyitds el6tt kapcsolja ki az UV-lampat. A
szervizelés soran hasznaljon UV-sugdrzas elleni szem- és
bérvédelmi felszerelést.

IEC 60417 6057 Vigyazat: mozg6 alkatrészek!
Arra figyelmeztet, hogy a mozgd részektél tavol kell maradni.
i

IEC 60417 6222 Informdcid; 4ltaldnos
A berendezés, pl. multifunkcionalis masoldgépek éllapotanak
vizsgalatara szolgdld kezel6elemet jeldli
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Egyéb szimbdlumok és jelolések

Szimbolum

Szabvanyok/

Hivatkozasi

B(Only

C€

o

Szabalyozas

21 CFR 801.15(c)
(M()F

Az eszkoz
megfelelséqi
nyilatkozata
felsorolja azokat
az iranyelveket,
amelyeknek a
rendszer
megfelel.

2012/19/EK EU-
iranyelv:
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékai (WEEE)

AS/NZS 44171

Csak receptre kaphat6

Az amerikai FDA a ,Vigyazat: A szovetségi jogszabalyok
értelmében ez az eszkoz csak engedéllyel rendelkezd gyakorld
orvos dltal vagy rendelvényére értékesithetd.” alternativajaként
ismerte el.

Eurdpai megfelel6ség
Az eszkoz megfelel6ségi nyilatkozata felsorolja azokat az
iranyelveket, amelyeknek a rendszer megfelel.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozd
irdnyelv (WEEE)

Az elektronikus terméket tilos a vegyes hulladékkal egydtt
kiselejtezni, hanem azt kilon gyjtélétesitményekbe kell eljuttatni
Ujrafelhasznalas és Ujrahasznositds céljabol.

A cimke jelenléte azt jelzi, hogy:

o Az eszkoz 2005. augusztus 13. napja utan kerllt az
europai piacra.

» Akésziléket tilos az Eurdpai Unid barmely tagallamanak
kommunalis hulladékgydijt6 rendszerén keresztl
kiselejtezni.

A vasarloknak meg kell érteniik és be kell tartaniuk az elektromos
berendezések megfeleld fert6tlenitésére és biztonsagos
artalmatlanitasara vonatkozo 0sszes jogszabalyt.

Szabélyozasi megfeleldségi jelzés (RCM)

Az Ausztral Kommunikdciés Médiahatésag (ACMA)
kdvetelményeinek (biztonség és EMC) valé megfelelést jelzi
Ausztrélidra és Uj-Zélandra vonatkozdan.
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Szimbdlum

Szabvanyok/

Hivatkozasi

FES

@

LISTED

&
@.

1% - ©5%

Szabalyozas

Kinai
Népkoztarsasag
Elektronikai Ipari
Szabvany
SJ/T11364

Kinai
Népkoztarsasag
Elektronikai Ipari
Szabvany
SJ/T11364

47.cim Az
Egyesiilt Allamok
Szovetségi
Szabalyzatanak
Kodexének 15.
része

N/A

CSA International

N/A

N/A

N/A

Veszélyes anyagok korlétozasa (RoHS 2)

Azt jelzi, hogy ez az elektronikus informacios termék bizonyos
mérgezd vagy veszélyes elemeket tartalmaz, €s biztonsagosan
hasznélhato a kornyezetvédelmi felhasznaldsi id6szak alatt. A
log6 kozepén lathatd szam a termék kornyezetvédelmi
felhasznaldsi id6szakat jelzi (években). A kiils6 kor arra utal, hogy
a termék Ujrahasznosithato. A logo azt is jelzi, hogy a termeket a
kornyezetvédelmi felhasznalasi idészakanak lejarta utdn azonnal
Ujra kell hasznositani. A cimkén szerepl6é datum a gyartas datumat
jelzi.

Veszélyes anyagok korlétozasa (RoHS 2)

Azt jelzi, hogy ez az elektronikus informdcids termék nem
tartalmaz veszélyes anyagokat, vagy nem haladja meg a GB/T
26572 szabvanyban meghatarozott koncentracios hatarértékeket.
Ez egy kornyezetbarat, ujrahasznosithato termék.

Szovetségi Kommunikécids Bizottsdg (FCC)
Ezt a berendezést tesztelték és megallapitottak, hogy megfelel az
FCC szabdlyok 15. része szerinti hatarértékeknek.

Underwriters Laboratory (UL) tanusitasi jelzés

Az Underwriter Laboratories tanusitja, hogy a jelzett termék
megfelel az Egyesiilt Allamok és Kanada biztonsagi
kovetelményeinek.

A CSA Group tesztel ligynokség altal bejegyzett eszkoz
A CSA Group tanusttja, hogy a jelzett termeék megfelel az Egyesiilt
Allamok és Kanada biztonsagi kovetelményeinek.

Az Intertek teszteld ligynokség altal bejegyzett eszkoz

Az Intertek tesztel6 ligynokség tanusitja, hogy a jelzett termék
megfelel az Egyesiilt Allamok és Kanada biztonsagi
kovetelményeinek.

A relativ paratartalom tartomanya

Jelezze a szdllitdshoz és taroldshoz elfogadhatd relativ
paratartalom felsd és also hatarértékeit. Ezt a szimbdlumot az
alkalmazando relativ paratartalom hatarértékek kisérik.

Nem csatlakoztatott port
A termék egy nem csatlakoztatott porttal rendelkezik a fecskend
pumpajan.
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Biztonsagi szimbolumok

A Leica Biosystems termékeihez hasznalt szabalyozasi szimbolumok magyarazata.

1ISO 7010

Grafikus szimbdlumok — Biztonsagi szinek és biztonsdgi jelzések — Regisztralt biztonsagi jelzések.

Szimbélum Szabvanyok/ Hivatkozasi Leiras

Szabalyozas

1SO 7010 W00 Altaldnos figyelmeztetés
Azt jelzi, hogy a felhasznaldnak &t kell tekintenie a fontos
figyelmeztetéseket tartalmazé hasznalati Utmutatdt azokkal a
figyelmeztetésekkel és dvintézkedésekkel kapcsolatban, amelyek
kilonbozd okokbdl nem szerepelhetnek magan az orvostechnikai
eszkozon.

IS0 7010 W004 Figyelmeztetés: |ézersugar
Lézerveszély. Sulyos szemkarosodast okozhat. Kerlilje a kozvetlen
szemkontaktust a lézersugarral.

ISO 7010 W009 Figyelmeztetés: bioldgiai veszély
Bioldgiai veszély Bioldgiai veszélynek vald potencialis kitettség. Az
expozicio elkertilése érdekében kovesse a mellékelt
dokumentacioban talalhato utasitasokat.

IS0 7010 W012 Vigyazat: dramiités kockazata
Aramiités veszélye. Az dramiités potencidlis veszélye. A személyi
sériilések és a berendezés karosodasanak elkeriilése érdekében
kovesse a kiséré dokumentacioban talalhatd utasitasokat.

ISO 7010 WO016 Figyelmeztetés: mérgez§ anyag
Mérgezés veszélye. A megfelel§ vegyszerkezelési eljarasok
betartasanak elmulasztdasaval sulyos egészségkarosodas veszélye
all fenn. A reagensek kezelése soran hasznaljon keszty(t és
szemvédd viseletet.

IS0 7010 W017 Figyelmeztetés: forrd feliilet
Héveszély. A forrd feliletek érintése égési sériiléseket okoz. Keriilje
az ilyen szimbdlummal megjeldlt részek érintését.

IS0 7010 W020 Figyelmeztetés: Fej feletti akadaly
Fej feletti akadaly. Ugyeljen arra, hogy ne Usse el, vagy ne menjen
bele eqgy fej feletti akadalyba.

ISO 7010 W021 Figyelmeztetés: gydlékony anyag
Gyulladasveszély. A gyulékony anyagok a megfeleld
ovintézkedések betartasanak elmulasztasa esetén
meggyulladhatnak.

>BB BB P
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Szimbolum Szabvanyok/ Hivatkozasi
Szabalyozas

|| IS0 7010 W022
.s IS0 7010 W023
.! ISO 7010 W024
|’ IS0 7010 WQ72

Leiras

Figyelmeztetés: Eles elem
Eles elem. Ugyeljen arra, hogy elkeriilje az éles elemek (pl. tdk,
pengék) okozta sériiléseket.

Figyelmeztetés: korroziv anyag

Korroziv anyaghol szarmazo kémiai veszély. A megfeleld
ovintézkedések betartasanak elmulasztasaval sulyos
egészségkarosodas veszélye all fenn. Mindig viseljen
védbruhazatot és keszty(t. A kiomlott vegyszereket azonnal
takaritsa fel a szokdsos laboratoriumi gyakorlatnak megfeleléen.

Figyelmeztetés: a kezek dsszezdzasa
ZUzodas veszélye. A kezek vagy testrészek osszezizodhatnak a
berendezés mechanikus részeinek zaré mozgdsa soran.

Figyelmeztetés: Kdrnyezeti veszély
Kornyezeti veszély. Olyan anyag vagy keverék, amely kornyezeti
veszelyt okozhat.
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Bevezetd

1.1  Arendszer attekintése

Gratuldlunk a BOND teljesen automatizalt immunhisztokémiai (IHC) és in situ hibridizacios (ISH) festési rendszer
beszerzéséhez! Bizonyosak vagyunk benne, hogy azt a festési min6séget, teljesitményt és konny( hasznalatot
tapasztalja majd, amire laboratériumaban sziiksége van. A BOND-rendszer célzott felhasznaloi egy megfeleléen
képzett laboratdriumi személyzet tagjai.

A BOND rendszer tobb feldolgozé modult is tartalmazhat, melyeket a BOND vezérlé iranyit.
Harom feldolgozd modul (PM) tipus Iétezik:

o BOND-III és BOND-MAX - mindegyik 30 targylemezes kapacitassal rendelkezik. Egyszerre harom, akar
egyenként tiz targylemezes feldolgozast lehet elvégezni kiilonbozé festési protokollok hasznalataval, ha
szilkséges, és minden egyes feldolgozas kiilon indithatd el a folyamatos feldolgozés érdekében. Egy vagy
tobb futds bedllithatd multiplex festésre, mig egy masik DAB vagy piros egyszeres festést dolgoz fel.

» BOND-PRIME - 24 fliggetlen festési protokoll és folyamatos feldolgozas 72 targylemezes kapacitassal.

A BOND szoftver konny bedllitast és targylemezfestést tesz lehetévé. Alkalmazza a rendszer sajat, alaposan tesztelt
protokolljait, vagy hozza Iétre sajat protokolljait. Valasszon a BOND hasznalatra kész reagensek széles valasztékabadl,
vagy hasznaljon barmilyen egyéb antitestet vagy mintat, magas min6ségi BOND észlelérendszerek valasztékaval
parositva 6ket. Miutdn virtudlis targylemezeket hozott Iétre a szoftverben - vagy importalt a Laboratory Information
System (LIS) rendszerb6l - nyomtassa ki a cimkéket (vagy hasznalja az LIS rendszer ltal nyomtatott cimkéket),
csatlakoztassa 6ket a targylemezekhez, majd toltse be a targylemezeket a feldolgozd modulba. A(z) BOND elvégzi a
tobbit, egyenletesen és megbizhatéan magas mindéség festést biztositva.

@ A Leica Biosystems dltal biztositott protokollok és reagenstermékek a Leica Microsystems altal
biztositott termékekként jelennek meg a szoftverben.
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Fejezet 1 Bevezetd

A(z) BOND rendszer kiemelt tulajdonségai:
» Magas teljesitmény
» Rugalmassdg
 Biztonsagossdg
o Automatizalt IHC-festés és ellenfestés
» Automatizalt ISH-festés és ellenfestés
» Automatizalt siités, deparaffinalds és visszanyerés
» Automatizalt multiplex festés
Bizunk benne, hogy a(z) BOND rendszert laboratériuma értékes kiegészitésének talélja majd.
Lasd az alabbi részeket:
o 1.2 Segitségkérés
e 1.3Azels6 Iépések

1.4 Protokoll futtatdsa — Munkafolyamatok

1.2 Segitségkeéres

A BOND felhaszndloi kézikanyv (azaz ez a kézikdnyv) PDF-formatumban minden (egylléses) vezérlére és termindlra
(BOND-ADVANCE) fel lett telepitve. Rajta van a rendszerhez mellékelt USB meghajtén is.

Siigé
Ez a felhasznaloi kézikonyv a funkciosav Sugoé ikonjara kattintva megtekintheté mindkét BOND
szoftverkliensben, vagy megnyithato az asztali ikonrol.

A(z) BOND rendszerrel kapcsolatos problémékkal forduljon a helyi Leica Biosystems képviselethez, vagy keresse fel a
www.leicabiosystems.com webhelyet.
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Fejezet 1 Bevezetd

1.3 Az elso lépések

Ez arész irja le a(z) BOND rendszerben Uj felhasznaldi részére, hogy hol taldlhatok az informéaciok a felhasznéloi
kézikonyvben a termeék teljes korl megismerésének érdekében.

1 Telepités és lizembe helyezés
Ahardver be lett allitva, a szoftver telepitve, a
rendszer pedig ellendrizve lett.
A Leica Biosystems képviselete vagy egy
meghatalmazott forgalmazd végezte a bedllitast,
telepitést és ellendrzést.

2 Olvassa el a biztonségra vonatkozd részt
Ismerje meg a(z) BOND rendszer biztonsdgi
kovetelmeényeit.

3 Ismerje meg a hardverét
Ismerje meg a(z) BOND hardver neveit és
alkalmazdsanak modjait.

4 Ismerje meg a szoftverét
Szerezzen &tfogo ismereteket a szoftverrél és
annak hasznalatarol.

5 Ellendrizze a protokollokat és a reagenseket
Eléfordulhat, hogy a reagensek és a protokollok a
telepités soran be lettek allitva:

* Ellendrizze, hogy a futtatni kivant
protokollok be lettek-e allitva.

« Ellendrizze, hogy a vizsgalohelyén
sziikséges reagensek be lettek-e allitva.

6 Protokoll futtatédsa
Nagyon rovid attekintése a témanak.
Részletes attekintése a témanak.

7 Haladé
Sziikség szerint a szoftver teljesebb kord
ismeretének elsajatitasa.

8 Munkavégzés az LIS rendszerrel
Egy valaszthaté csomag csatlakozast hoz Iétre a
Laboratory Information System rendszerrel.

9 Hogyan gondozza BOND rendszerét

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Rész a kézikonyvben

Altaldnos figyelmeztetés és Altaldnos
ovintézkedések

2 Hardver

3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlén)

7 Protokollok (a BOND vezérlén)

8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

1.4 Protokoll futtatdsa — Munkafolyamatok
4 Rovid felhasznaloi kézikonyv
5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny6k

(BOND vezérl6n) ehhez: 9 Targylemezek
el6zményei (a BOND vezérl6n)

11 LIS integraciés csomag (a BOND vezérlén)

12 Tisztitas és karbantartds (csak BOND-III és
BOND-MAX)
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1.4 Protokoll futtatasa - Munkafolyamatok

1.4.17  BOND-IIl és BOND-MAX

FIGYELMEZTETES: A reagensek és a targylemezek szennyez6désének elkeriilése érdekében a
feldolgozd modult tiszta, portdl és részecskeéktél a lehetd legnagyobb mértékben mentes
kornyezetben kell izemeltetni.

Az alabbiakban egy targylemeztdlca festésének szokdsos lépéseit tekintjiik at. Eltérd beallitdsokkal egyéb
munkafolyamatok is elvégezheték.

1.4.1.1 Kezdeti ellen6rzések és a berendezés elinditasa

1 Gy6zbdjon meg arrdl, hogy a feldolgozé modul tiszta, és hogy minden karbantartasi feladat naprakészen el lett
végezve (12.1 Tisztitdsi és karbantartasi titemezés). A napi feldolgozés el6tti feladatok az alébbiak:

a Ellendrizze a gongyoleghulladék-tartalyokat, félig tele vannak-e.
b Ellendrizze a nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyokat. Sziikség esetén toltse fel.
2 Ellendrizze a mosdblokkokat és a keveréallomast — sziikség szerint tisztitsa vagy cserélje ki 6ket.

3 Ellendrizze, hogy a targylemezcimkéz fel van-e toltve cimkékkel és nyomtatoszalaggal, és be van-e
kapcsolva.

4 Kapesolja be a feldolgozé modul, vezérlgjét (és a(z) BOND-ADVANCE termindljat), és nyissa meg a BOND
klinikai Ugyfelet.

1.4.1.2 Reagensek konfiguralasa

1 Reagensek létrehozasa a rendszerben, ha sziikséges (8.2.1 Reagens hozzdaddsa vagy szerkesztése).

2 Reagenstartélyok regisztraldsa (8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztraldsa).

1.4.1.3 Protokollok konfiguralasa

1 Uj protokollok létrehozésa, ha sziikséges (7.3 Uj protokollok létrehozésa).

1.4.1.4 Targylemezek konfiguralasa

1 Esetek Iétrehozésa a szoftverben (6.3.3 Eset hozzdaddsa).
7 Térgylemezek létrehozdsa a szoftverben (6.5.2 Targylemez létrehozasa).

3 Térgylemezcimkék nyomtatédsa és felnasznaldsa a targylemezeken (6.6.1 Cimkék nyomtatdsa és felvitele a
targylemezekre).

4 Helyezzen targylemezeket és Covertiles-okat a targylemeztélcakra (4.1.3 A targylemezek bedllitasa).
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1.4.1.5 Toltse be a feldolgozé modult, és inditsa el a feldolgozast

1

M~ w N

Helyezze be a targylemeztélcakat a feldolgozé modulba (4.1.3.5 Targylemezek betdltése).
Toltse be az észlelérendszert és a reagenstélcakat a feldolgozé modulba (4.7.4 A reagensek betdltése).
Nyomja meg a Betoltés/Kirakodas gombokat a feldolgozé modulon a targylemeztalcdk lezarasahoz.

A Rendszerdllapot képerny6n ellendrizze, hogy minden targylemez azonositva lett-e — azonositsa manualisan
azokat a tdrgylemezeket, melyek nem lettek automatikusan azonositva (5.1.5.2 Rucna identifikacija stakalca
na sustavu).

Tekintsen meg €és hozzon helyre minden riasztasi jelzést a Rendszerallapot képernydn.

Kattintson a(z _ gombra a feldolgozas elinditasahoz.

1.4.1.6 Afeldolgozas monitorozasa

1

Monitorozza a feldolgozas dllapotat a Rendszerallapot képerny6n (5.1 Rendszer dllapot képerny6) vagy a(z)
BOND irdnyitépulton (3.5 BOND-ADVANCE irdnyitopult). Tekintsen meg és hozzon helyre minden értesitést.

1.4.1.7 Atargylemezek és a reagensek kirakodasa

1

Amikor a feldolgozas befejezddott, tavolitsa el az észlelérendszert €s a reagenstalcdkat, és tarolja el a
reagenseket (4.1.6 Befejezés).

folyadéktérfogatu tartdlyokat, és térolja 6ket +2 és +8 °C (+36 és +46 °F) kozott. Ldsd még:

‘ Amikor egy feldolgozé modul nincs haszndlatban, akkor tavolitsa el az ER1 és ER2 nagy
2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok rekesze.

Nyomja meg a Betoltés/Kirakodas gombokat a feldolgozé modulon a targylemeztalcak felolddsahoz, és
tavolitsa el a talcakat.

Tavolitsa el és tisztitsa meg a Covertiles-okat (12.3 Covertile fedélapok).

‘ ‘ Ne hagyja a targylemezeket a talcakon a Covertile fed6lapok tisztitasa kozben.

Tavolitsa el a targylemezeket.

Tisztitson le minden kiomlést és foltot a targylemezfestd eqységekrél (12.4 Targylemez festd egyséqg), a
feldolgozd modul egyéb részeird|, illetve a targylemez- és a reagenstalcakrol.

A festési folyamat befejezése utan a targylemezek hidratdlva lesznek, amig el nem tavolitja 6ket. BOND-MAX és
BOND-IIl esetében a targylemeztalcan Iévé targylemezeket a rendszer rendszeresen hidratalja a megadott hidratald
folyadékkal, amig a targylemeztélcakat meg nem emelik. Ugyeljen arra, hogy a télcakat azonnal kivegye a feldolgozo
modulbdl, miutan a targylemeztalcat megemelte.
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1.4.2  BOND-PRIME

A részletes informdciokat ldsd a kiilonallo BOND-PRIME felhaszndloi kézikonyvben.

1.4.2.1 Kezdeti ellen6rzések és a berendezés elinditasa

1 Kapcsolja be a vezérl6t (és BOND-ADVANCE esetében a terminélt), majd nyissa meg a BOND klinikai feliiletet.

2 Ellendrizze, hogy a targylemezcimkézd fel van-e toltve cimkékkel és nyomtatdszalaggal, és be van-e
kapcsolva.

3 Inicializdlja a BOND-PRIME feldolgoz6 modult, és jelentkezzen be.

4 Végezze el azokat a MUveletsor feladatokat, amelyek azt mutatjak, hogy az intézkedés ,Hamarosan” vagy
,Most" szlikséges.
1.4.2.2 Reagensek konfiguralasa

1 Reagensek létrehozasa a rendszerben, ha sziikséges (8.2.1 Reagens hozzdaddsa vagy szerkesztése).

? Reagenstartélyok regisztraldsa (8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztraldsa).

1.4.2.3 Protokollok konfiguralasa

1 Uj protokollok létrehozésa, ha sziikséges (7.3 Uj protokollok |étrehozasa).

1.4.2.4 Targylemezek konfiguralasa

1 Esetek Iétrehozésa a szoftverben (6.3.3 Eset hozzdaddsa).
72 Targylemezek létrehozdsa a szoftverben (6.5.2 Targylemez létrehozasa).

3 Targylemezcimkék nyomtatédsa és felhasznéldsa a targylemezeken (6.6.1 Cimkék nyomtatésa és felvitele a
targylemezekre).

1.4.2.5 ABOND-PRIME feldolgozé modulon:

1 Toltse be a reagenstalcat és az észlel6rendszer talcajat.
72 Toltse be a targylemezeket az el6tolto fiokba.

3 Atargylemezeket ezutan a rendszer beszkenneli, kiveszi a fiokbol, és automatikusan feldolgozza.

1.4.2.6 Hidratalas a BOND-PRIME rendszerben

A festési folyamat befejezése utan a targylemezek hidratélva lesznek, amig el nem tavolitja 6ket. A BOND-PRIME
rendszerben a targylemezek atkerllnek a kirakodo fiokba, ahol DI Water vizzel kerllnek hidratalasra a fiokban, amig a
targylemezeket ki nem veszik.
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@ A BOND-PRIME feldolgozé modullal kapcsolatos hardverinforméaciokat lasd a kiilonall6 BOND-PRIME
felhasznaloi kézikonyvben.

Ez arész az aldbbiakat ismerteti:
o Akészikél részeinek nevei a BOND-rendszerben
» Ezen elemek funkcidi, és hogy hogyan viszonyulnak a rendszerhez mint egészhez

 Hol taldlhaté tovabbi tajékoztatas, példaul a készilékkel kapcsolatos lizemeltetési és karbantartasi
eljarasokkal kapcsolatban.

Annak részletezese, hogyan telepitheték és kapcsolhatok 0ssze az alkotorészek, nem képezi a hardverleirasok részét,
mivel a rendszer telepitését és tesztelését elvégzik On helyett. Ha ki kell cserélni vagy Ujra kell csatlakoztatni bizonyos
alkotdrészeket, akkor tajékoztatast itt taldl: 12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX).

Amennyiben sziikséges, a BOND-III és a BOND-MAX feldolgozé modulokra vonatkozo informaciok kiilon szakaszokba
vannak rendezve, hogy a relevans informaciok gyorsabban megtalalhatok legyenek.

Lasd az aldbbi részeket:

» 2.1 ABOND-rendszer

o 2.2 BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulok
e 2.3 BOND Vezérl6 és terminalok

o 2.4 Kézivonalkodolvaso

e 2.5 Targylemez-cimkézo

» 2.6 Kiegeszito felszerelés

o 2.7 Afeldolgozd modul athelyezése

o 2.8 Aberendezés Uzemen kivil helyezése és leselejtezése
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2.1 ABOND-rendszer

A BOND-rendszer az alabbi f6 alkotorészekbdl all:
« Egy vagy tobb feldolgozé modul (Idsd 2.2 BOND-III és BOND-MAX feldolgozd modulok)

A BOND-PRIME feldolgozé modullal kapcsolatos informaciokat lasd a kiilonallo BOND-PRIME felhasznaloi
kézikonyvben.

« Eqgy BOND vezérl6 vagy eqgy BOND-ADVANCE vezérlé (lasd 2.3 BOND Vezérld és terminalok)

A BOND-ADVANCE telepitett rendszerek terminalokkal és vezérlével rendelkeznek, és tartalmazhatnak egy
masodlagos (biztonsagi) vezérl6t is

« Egy vagy tobb kézi vonalkddolvasé (lasd 2.4 Kézi vonalkodolvaso)

 Egy vagy tobb targylemezcimke-olvasé (lasd 2.5 Targylemez-cimkézo)
Minden uj BOND-II vagy BOND-MAX feldolgozd modul esetén tartozék a kovetkezo:

 4dbtargylemeztalca (lasd 2.6.2.1 Targylemeztalcak)

 4dbreagenstalca (I4sd 2.6.2.2 Reagenstalcak)

1 db keveréallomds (lasd 2.2.9 Mosoblokk és keverd dllomés)

1 db imbuszkulcs a fecskendészivattyl cseréjéhez
1 db Ethernet kabel

BOND-III vagy BOND-MAX feldolgozd modulok esetében a kovetkezkre is szliksége lesz:

« Covertile fedélapokra (lasd 2.6.2 BOND Altaldnosan hasznélhatd Covertile fedélapok)

» BOND észlel6rendszerek, és BOND hasznalatra kész reagensek vagy koncentratumok, illetve nyitott
reagenstartalyok (Idsd 2.6.3 Reagensrendszerek és tartalyok)

A BOND-PRIME feldolgozé modullal egyiitt szallitott cikkekkel kapcsolatos informacidkat lasd a kiilonallo BOND-
PRIME felhasznaldi kézikonyvben.

A fogydeszkozok és tartalék alkatrészek teljes és naprakész listaja itt taldlhatd: www.leicabiosystems.com

Lasd még: 3.1 Rendszerarchitektura.
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2.1.1  BOND Kiegészitd termékek

BOND a kiegészité termékek kifejezetten a BOND-rendszerhez készliltek, hasznalatuk optimalis festési eredményeket

biztosit. A BOND kiegészit6 termékek hasznalata segit megdrizni a feldolgozd modul kivald allapotat és megel6znia

karokat.

Az alabbi termékeket kell mindig a(z) BOND rendszeren hasznalni, egyéb termékekkel soha nem

‘ helyettesithetdk:

Kiegeszito reagensek

BOND Wash Solution vagy BOND-PRIME Wash Concentrate Solution
BOND vagy BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution (1 & 2)
BOND vagy BOND-PRIME Dewax Solution

BOND-III vagy BOND-MAX fogydeszkozok

BOND Tovabbi targylemezek és Apex BOND térgylemezek (vagy az itt felsorolt miszaki jellemzéknek
megfeleld liveg tdrgylemezek: 2.6.1 Targylemezek)

BOND Altalanosan hasznalhaté Covertile fedélapok
BOND Nyitott tartalyok (7ml-es és 30ml-es)

BOND Titrdcios tartalyok és betétek (6ml-es)

BOND keverd livegcse

BONDTargylemezcimke- és nyomtatdszalag-készlet

BOND-PRIME fogydeszkozok

BOND Tovabbi targylemezek és Apex BOND térgylemezek (vagy az itt felsorolt miszaki jellemzéknek
megfeleld lveg targylemezek: 2.6.1 Targylemezek)

BOND Nyitott tartalyok (7ml-es és 30ml-es)

BOND Titrdcios tartélyok és betétek (6ml-es)

BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME szivécsészék)

BONDTargylemezcimke- és nyomtatdszalag-készlet

BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC frissitékészlet) (tartalmazza az ARC Covertiles (ARC
Covertile) fed6lapokat és a Mixing Well Plate (Keverdcellds lemezt))
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2.2 BOND-lIl és BOND-MAX feldolgozo modulok

A feldolgozé modul (Processing Module, PM) a BOND-rendszer festési platformja. Eqy egyliléses BOND rendszer
legfeljebb 5 feldolgozé modullal rendelkezhet, mig egy BOND-ADVANCE rendszer akar 30 feldolgozé modullal is
rendelkezhet, barmilyen tipusosszetételben.

ugy kell elhelyezni, hogy a személyzet a feldolgozé modul elmozditdsa nélkiil, konnyen ki tudja huzni

ﬁ FIGYELMEZTETES: A feldolgozé modult foldelt héldzati csatlakozdaljzathoz kell csatlakoztatni, és
a héldzati tapkabelt.

e 2.2.1FG alkotorészek

o 2.2.2 Afeldolgozé modul inicializalasa

o 2.2.3Fedél

e 2.2.4Fbrobot és azonosito-képolvaso

e 2.2.5Targylemezfest6 berendezések

e 2.2.6El6lap

e 2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok rekesze
e 2.2.8 Aspiracios szonda

e 2.2.9 Mosablokk és keverd allomas

e 2.2.10 Nagy folyadéktérfogatu szallitérobotok (csak a BOND-IIl rendszeren)
e 2.2.11 Fecskend6k

e 2.2.12 Tapkapcsolo

e 2.2.13 Hatlap

2.2.1 FO alkotorészek

Lasd a BOND-IIl és BOND-MAX {6 alkotdrészeit:
e 2.2.7.1 BOND-III
e 2.2.1.2 BOND-MAX
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2.2.1.1  BOND-III

Az aldbbi fotok a BOND-III-rendszer feldolgozd moduljanak f6 alkotorészeit mutatjak. Az aktualis modell szerepel a
képeken - a korabbi modellek csak megjelenésiikben kiilonboznek, a f6 alkotorészeik ugyanazok.

A hatlap leirasa itt talalhato: 2.2.13 Hatlap.

Abra 2-1: Az el6z6 (bal oldal) és az aktudlis (jobb oldal) BOND-III feldolgozdé modul eldinézete

Jelmagyardazat
1 Fedél 3 Elélap
2.2.3 Fedél 2.2.6 Elélap
2 FG robotkar 4 Nagy folyadéktérfogatu tartélyok rekesze
2.2.4 Férobot és azonositd-képolvaso 2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok rekesze
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Abra 2-2: A BOND-III feldolgozé modul elélapja

Jelmagyardzat
5 Nagy folyadéktérfogatu foly. robot 7 Fecskend6k
2.2.10 Nagy folyadéktérfogatu szallitérobotok (csak 2.2.11 Fecskenddk
a BOND-III rendszeren) § Reagensplatform
6 Targylemezfestd berendezések 2.2.6.5 Reagensplatform

2.2.5 Targylemezfestd berendezések
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2.2.1.2  BOND-MAX

A kovetkezd fényképek a BOND-MAX feldolgozé modul {6 alkotdelemeit mutatjak. Az aktualis modell szerepel a
képeken - a korabbi modellek csak megjelenésiikben kiilonboznek, a f6 alkotorészeik ugyanazok.

Abra 2-3: BOND-MAX feldolgozé modul eléinézete

Jelmagyardazat
1 Fedél 4 Elélap
2.2.3 Fedél 2.2.6 Elélap
2 Robotkar 5 Nagy folyadéktérfogatd tartalyok rekesze
2.2.4 Férobot és azonositd-képolvaso 2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok rekesze

3 Targylemezfestd berendezések
2.2.5 Targylemezfest6 berendezések
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Abra 2-4: A BOND-MAX feldolgozé modul jobb oldalrél nézve

Jelmagyarazat
6 Tapkapcsold 9 Reagensplatform
2.2.12 Tapkapcsolo 2.2.6.5 Reagensplatform
7  Aspiraciés szonda 10 Fecskend§ (lasd aldbb)
2.2.8 Aspiracios szonda 2.2.11 Fecskenddk

8 Mosdblokk és kever6allomas
2.2.9 Mosadblokk és keverd allomas

A hatlap leirasa itt talalhato6: 2.2.13 Hatlap.

Abra 2-5: Fecskend§ a pantos ajté mogott
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2.2.2  Afeldolgozo modul inicializalasa

Amikor bekapcsolja a feldolgozé modult, a BOND-rendszer elvégzi a belsd ellendrzéseket, feltolti a
folyadékrendszereket, és a robotokat kiindul6 helyzetbe allitja. A fé robot a feldolgozé modul bal hatso sarkaba
mozdul, a harom oldészer szallité robot (csak BOND-II) pedig a feldolgozé modul hatsé részébe megy.

A targylemezfesté berendezések inicializalodnak, és visszatérnek feloldott pozicidikba. Az inicializalasi folyamat ledll,
ha hibat észlel a rendszer, vagy ha a modul olyan &llapotban van, ami a feldolgozasra nem megfelel6.

Egy feldolgoz6 modul inicializalasanak megkisérlése el6tt ellendrizze az aldbbi elemeket:

» Afedél le legyen zarva

 Azeliils6 ajt6 be van csukva (csak BOND-MAX esetén)

 Anagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyok ne legyenek félig se tele
» Az oldoszer-reagenstartalyok megfelel6 reagenssel rendelkeznek

» AkeverGallomas legyen a helyén

» Akever@allomas tvegcséilegyenek Uresek és tisztak

 Atérgylemezfestd berendezések (Slide Staining Assemblies, SSA) felsé lemezei legyenek zart helyzetben.

A feldolgozé modul elején lévé, bekapcsolt allapotot jelzé LED zold szinre valt, és a BOND-szoftver azt jelzi, hogy a
modul csatlakoztatva van. Ha az inicializalas befejez6dott, akkor megjelenik a harom targylemeztalca ikonja a
feldolgozd modul fiilén (lasd 5.1.1 Feldolgozd modul flilek). Ne prébélja meg hasznalni a feldolgozé modult, amig
teljesen inicializalva nem lett.

2.2.3  Fede

A fedél Ugy lett kialakitva, hogy mikodés kozben zarva legyen, és reteszeléssel védett legyen:

FIGYELMEZTETES: Vigyazzon, amikor lezarja a feldolgozé modul fedelét, a sériilés elkeriilése
érdekében ugyeljen arra, hogy a kezét ne csipje be.

FIGYELMEZTETES: Mikddés kozben a 6 robot, az aspiracios szonda és a nagy folyadéktérfogatd
robotok (kizérélag a BOND-Ill-rendszernél) figyelmeztetés nélkiil és olyan sebességgel mozoghatnak,
ami sérilést okozhat.

Ne prébalja meg felnyitni a feldolgoz6 modul fedelét, mikozben egy futas folyamatban van.

Ne probalja meg kiiktatni a zarakat, melyek megakadalyozzék a feldolgozé modul mikodését, ha a
fedél nyitva van.
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FIGYELMEZTETES: Azonnal vegye fel a kapcsolatot az Ugyfélszolgalattal, ha a f6 robot, illetve a nagy
folyadéktérfogatu szallitorobotok a feldolgozd modul fedelének felnyitasat kovetden még korllbeldl
tobb mint 5 masodpercig tovabb mikodnek.

2.2.4  FOrobot és azonosito-kepolvaso

A f6 robot Ugy helyezi el az aspiracios szondat, hogy be tudja szivni és ki tudja osztani a reagenseket. A robotkar tartja
az azonositd-képolvasét, mely a feldolgozd modulba betoltott targylemezek és reagensek azonositadsara szolgal.

Abra 2-6: A 6 robotrél késziilt kép, nyil jelzi az azonosité-képolvasét

robot eltolddhat, ami a festés mindségének romldsahoz vezethet.

Ha a robotot elmozditottdk: kapcsolja le a feldolgozé modult, varjon 30 médsodpercet, majd

ﬁ FIGYELMEZTETES: Ne mozgassa a f6 robotkart mikdzben a feldolgozé modul be van kapcsolva. A
inicializalja Ujra.

Targylemezek esetében a BOND-rendszer minden egyes térgylemezcimkét azonositasra beolvas (lasd
5.1.5.1 Automatska identifikacija stakalca).

» Az azonositd-képképolvaso ablak id6szakonként torlédik.
Tovabbi tajekoztataseért lasd 12.9 ID olvaso.

» Haaz aspirdcids proba torott vagy elgorbiilt, forduljon az tigyfélszolgélathoz.
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2.2.5  Targylemezfest0 berendezések

FIGYELMEZTETES: Keriilje a targylemezfestd berendezések és a kornyezetiik kozétti érintkezéseket.
Ezek nagyon forrok lehetnek és sulyos égési sériiléseket okozhatnak. A mikodés befejezédését
kovetéen hagyjon husz percet a targylemezfestd berendezések szamara és kornyezetiik szamara,
hogy lehdljenek.

A FIGYELMEZTETES: Potenciélisan veszélyes reagensek gyilhetnek fel a térgylemezfestd
= berendezések koriil, és elszennyezhetik a targylemeztalcakat. Mindig viseljen jovahagyott
védboltozeket és véddkeszty(t a targylemeztalcak kezelése soran.

A targylemezek a targylemezfestd berendezésekben lesznek feldolgozva. Minden egyes feldolgozé modul hdrom
targylemezfestd berendezést tartalmaz.

Eqgy feldolgozas elinditasakor a kezel6 behelyez egy targylemeztalcat az (itt leirt: 2.2.6 El6lap) el6lapon keresztill,
majd megnyomja a betoltés gombot. A BOND-rendszer képeket készit a targylemezekrél. Ha a targylemezek
kompatibilisek (lasd 6.9 A targylemezek kompatibilitasa), és minden reagens jelen van, akkor a felhaszndld
elindithatja a feldolgozast. A targylemezek adatainak bevitelérdl és a targylemezek betoltésérdl tovabbi tajékoztatast
itt talal: 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérldn).

A feldolgozés megkezdése elétt a(z) BOND rendszer reteszeli a targylemezeket a térgylemezfest§ egységbe. Ha el
kell tavolitania egy targylemeztalcat, mikozben a BOND rendszer éppen feldolgozza a targylemezeket, el6szor meg

kell szakitania a futast. Kattintson a [HIEHM elemre a talca alatt a Rendszerallapot képernyén (I4sd 5.1.7 Eqy futds
inditasa vagy ledllitasa), majd oldja fel a targylemezfest6 egységet.

Atargylemezfestd berendezés tisztitdsara és rutin karbantartdsara vonatkozd tajékoztatast itt taldl: 12.4 Targylemez
festd egység.

A targylemezfest6 berendezes hevitdi

FIGYELMEZTETES: A heviték és a feldolgozé modulon Iévé hevitett feliiletek gyulladésveszélyesek:
» Ne helyezzen a melegitékre vagy kozeliikbe gyulékony anyagokat.
» Ne helyezzen gyulékony anyagot a feldolgozé modul forrd fellleteire.

o Ujratoltés vaqy Urités utan ellenérizze, hogy az 6sszes nagy folyadéktérfogat tartély kupakja
megfelel6en rogzitve van.

gyulékonyak:
« Ne tartson nyilt langot vagy gyujtéforrast a feldolgozé modulok kozelébe.

» GyG6zbdjon meg arrdl, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfeleléen le

ii FIGYELMEZTETES: A BOND-IIl és BOND-MAX feldolgozd egységekben hasznalt egyes reagensek
legyen zarva az utantoltés, illetve a ledrités utan.
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A BOND-III és BOND-MAX feldolgozd modulok minden egyes targylemez-pozicidban f(it6elemmel rendelkeznek. Ezen
elemek mindegyike egymastal fliggetleniil monitorozhatd, és a rendszer hibasként jeloli meg, ha hémérsékleti hiba

lép fel (lasd Abra 2-7). Lépjen kapcsolatba az Ugyféltémogatéssal, ha hibas hevit6t jelez a rendszer.

Abra 2-7: Egyedi hevité hiba

—
€5

Ne probaljon futtatni olyan targylemezt, amely hibasnak jelolt pozicional igényel hevitést. Ha a hevité meghibasodik a

futds soran, az veszélyeztetheti a targylemezt annal a pozicional.

Ha a hevit6 mikodésképtelensége potencialis biztonsagi kockdzatot okoz, akkor a feldolgozé modul lekapcsol
minden targylemezhevit6t, beleértve barmelyik, feldolgozas alatt [évé, hmérséklet-vezérelt targylemez hevitéjét is.

Abra 2-8: Az egyes poziciékban a sziirke hevit-szimbdlumok a hevités teljes ledllitését jelzik

=

=

=

=

Amint a targylemez-hevités le lett kapcsolva, ki kell kapcsolnia, majd Ujra kell inditania a feldolgozé modult, a hevité
lezarasanak feloldasahoz. Tovabbra is haszndlatban maradhatnak a hibas hevitékkel rendelkezé targylemezpoziciok,

amig az ott feldolgozott targylemezek nem igényelnek hevitést.
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2.2.6  ElGlap

Az alabbi dbra a BOND-III és BOND-MAX rendszerek el6lapjait mutatja.

Abra 2-9: BOND-IIl el8lap
— %

| .

2

3 = :

e ()

BOND-11I

Jelmagyarazat

1 Elélap 4 Reagensplatform

2.2.6.1 Bekapcsolt allapotot jelz6 LED 2.2.6.5 Reagensplatform

2 Targylemeztélcarés

2.2.6.2 Térgylemeztalcarés 5 Areagenstélca LED jelz6fénye

A reagenstalca LED jelz6fénye
3 Targylemeztélca LED
2.2.6.3 Targylemeztalca LED

-
[ :

3w Q@

6 Betoltés/Kirakodas gomb
2.2.6.4 Betoltés/Kirakodas gomb

Abra 2-10: BOND-MAX elélap

Jelmagyardazat
1 El6lap 4 Reagensplatform
2.2.6.1 Bekapcsolt allapotot jelz6 LED 2.2.6.5 Reagensplatform
2 Térgylemeztdlcarés 5 Areagenstélica LED jelz6fénye
2.2.6.2 Targylemeztalcarés A reagenstalca LED jelz6fénye
3 Targylemeztdlca LED 6 Betoltés/Kirakodds gomb
2.2.6.3 Targylemeztdlca LED 2.2.6.4 Betoltés/Kirakodas gomb

BOND System BOND 7 felhasznéaldi kézikanyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

48



Fejezet 2 Hardver

2.2.6.1 Bekapcsolt allapotot jelz6 LED
Az alabbiak szerint mikodik:

* Kikapcsolva - nincs aramellatés

« Kék (aktualis modell) vagy narancs (el6z6 modell) - bekapcsolt allapot, de a feldolgozé modul szoftvere még
nem indult el

» Z0ld - bekapcsolt dllapot, a rendszer lizemel.

Abra 2-11: Tépellatas LED szinei (kék, z6ld) a BOND-MAX feldolgozé modulban

2.2.6.2 Targylemeztalcarés

Harom nyilas van (mindegyik targylemezfestd egységhez eqgy), ahova a targylemeztdlcak behelyezheték.
Targylemeztalca behelyezésekor nyomja meg a Betdltés/Kirakodas gombot, hogy lezarja a targylemezfest6
berendezésen. A télca lezdrdsat kovetéen a robotkar az azonositd-képolvasét a targylemezek folé mozgatja a télcan,
hogy automatikusan beazonositsa a targylemezeket.

2.2.6.3 Targylemeztalca LED

Az egyes targylemezfestd berendezések alatti elélapon 1év6 tobbszinl LED jelzéfények jelzik a targylemeztalca
allapotat. A BOND-MAX feldolgozé modulokon a targylemeztélca LED jelzéfényei a Betoltés/Kirakodds gombokba
vannak beépitve. Ezeken a feldolgozé modulokon a LED par masodpercre kék szindre valt, ha a gombot megnyomja.
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A targylemezfestd berendezés LED jelz6fényének szinei az alabbiak:

Kikapcsolt — nincs targylemeztdlca behelyezve, vagy a targylemeztalca fel van oldva.

Folyamatos narancssarga — a talca be lett toltve és le lett zérva, de a feldolgozdsa még nem kezdddatt el.
A télca biztonsdgosan feloldhatd, és eltavolithat6 a Betoltés/Kirakodds gombbal.

Folyamatos piros - a télcan Iévé targylemezek feldolgozasa folyamatban van.

Atalca le lett zarva, és nem oldhato fel a Betoltés/Kirakodas gombbal. A kirakodashoz elészor meg kell
szakitania a feldolgozast a szoftverben.

Villogd zold - a feldolgozas értesités nélkil befejez6dott. Oldja fel a Betoltés/Kirakodds gombbal.

Villogé piros - a feldolgozas el lett vetve, vagy a feldolgozas befejez8dott, de értesitésekkel. Oldja fel a
Betoltés/Kirakodds gombbal.

Abra 2-12: Targylemeztélca LED szinei (narancssérga, piros, zold) a BOND-MAX feldolgozé modulon

2.2.6.4 Betoltés/Kirakodas gomb

A Betoltés/Kirakodds gomb megnyomasara az alabbi tortenik:

Ha nincs télca betoltve, akkor nem torténik semmi.

Ha be van toltve télca, és nincs lezarva, akkor a BOND-III vagy BOND-MAX-rendszer lezarja a talcat, ésha a
robotkar szabadda valik, az azonosito-képolvaso beazonositja a targylemez azonositoit.

Ha egy télca zdrolva van, és a feldolgozds még nem lett elinditva, akkor a BOND-IIl vagy BOND-MAX-rendszer
feloldja a talcat.

Ha egy télca zarolva van, és a feldolgozas befejez6dott, akkor a BOND-III vagy BOND-MAX-rendszer feloldja a
talcat.

Ha egy télca zarolva van, és egy feldolgozas van folyamatban éppen, akkor a Betoltés/Kirakodas gomb
hatdstalan marad. Nem tudja feloldani a talcat, amig a talcat hasznald feldolgozas be nem fejezédatt, vagy
meg nem szakadt.

Ha egy targylemezfestd berendezés forrd, akkor nem zédrolhatd és nem oldhatd fel talca — vérja meg, amig a
berendezés kihdil.

2.2.6.5 Reagensplatform

Ide keriilnek a reagenstalcak, a rajtuk |évé észlelérendszerekkel, 7 ml-es és 30 ml-es reagenstartalyokkal, illetve a 6
ml-es titralo tartalyokkal. Minden egyes tdlca legfeljebb kilenc reagenst tartalmazhat, a reagensplatformra pedig négy
reagenstalca helyezhetd.
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Ha egy reagenstalcét szeretne betdlteni, akkor cslsztassa a télcat a platformra, majd a zarmechanizmusba (ldsd
4.1.4 Areagensek betoltése). Ha rendelkezésre &ll a robotkar, akkor a BOND-rendszer minden egyes reagens-
pozicidban azonositani fogja a reagenseket.

A reagenstalca LED jelz6fénye
A télca minden egyes pozicidja alatt egy kétszind LED jelz6fény taldlhato, mely az aldbbiak szerint mikodik:

* Kikapcsolt - nem észlelt a rendszer télcat.

Ha be van helyezve télca, és a LED jelz6fény kikapcsolt allapotban van, akkor ellenérizze, hogy a talca
megfeleléen van-e behelyezve.

* Folyamatos piros - a kovetkez0 két percen beliil a rendszernek a talcardl lesz sziiksége reagensre.
Atélca lezarodik, és nem tavolithato el.

« Folyamatos z6ld - a kovetkezd két percen bellil a rendszernek errdl a talcérol egyik reagensre sem lesz
sziksége.

Atélca feloldott allapotba keriil, és ideiglenesen eltavolithato.

Abra 2-13: Reagenstalca LED szinei (piros, zold) a BOND-MAX feldolgozé modulon

2.2.7  Nagy folyadéktéerfogatu tartalyok rekesze

A nagy folyadéktérfogatu reagensek és hulladéktartalyok mind a BOND-III-rendszer, mind a BOND-MAX-rendszer
el6lapja alatt talalhatok. A BOND-MAX-rendszer a haztartasi hulladék szamara egy kils6 tartallyal is rendelkezik.

Lasd 12.2 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok a nagy folyadéktérfogatu tartdly toltésével, Uritésével és a karbantartasi
utasitasokkal kapcsolatban.

FIGYELMEZTETES: A feldolgozé modul megfeleld miikodésének biztositdsa érdekében helyezze
mindegyik nagy folyadéktérfogatu reagenstartalyt a rekeszbe a megfelel allomdasba, a szinkddos
névcimkek jelolésének megfelelGen.

A BOND-Ill-rendszer esetében ldsd Abra 2-14; a BOND-MAX-rendszer esetében pedig Abra 2-16.

Az utasitdsok be nem tartdsa leronthatja a festés mindségét.
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FIGYELMEZTETES: A BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokban hasznalt egyes reagensek
gyulékonyak:
» Ne tartson nyilt Iangot vagy gyujtoforrast a feldolgozé modulok kozelébe.

» (Gy6z46djon meg arrdl, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfeleléen le
legyen zarva az utantoltés, illetve a ledrités utan.

e 2.2.7.1 BOND-III
e 2.2.7.2 BOND-MAX

2.2.7.1  BOND-IlI

Az el6z6 BOND-IlI-rendszer két atlatszd ajtdval rendelkezett a késziilékhdzon, mely minden nagy folyadéktérfogatu
tartalyhoz konny( hozzaférést biztosit. Kinyitaskor fogja meg a rudakat az ajtok felsé részén.

A tdrgylemezfestd berendezésekbdl szarmazo 6sszes hulladék a veszélyes hulladék-tartalyba kertl. A mosoblokkbdl
szarmazo hulladék a haztartasi vagy a veszélyes hulladék-tartalyba keriil, a hulladékban Iévé reagens allapotatol
fligg6en (a létrehozott reagenseket veszélyes reagenseknek kell bedllitani, ha annak megfelelnek - lasd

8.2.1 Reagens hozzdaddsa vagy szerkesztése).

Az egyes nagy folyadéktérfogatl reagens- és hulladéktartalyok sulyérzékeldi figyelmeztetik a felnasznaldt, ha a
reagensszint alacsony, vagy a hulladékszint tul magas. Minden egyes nagy folyadéktérfogatu tartaly dllapotat
vizudlisan megjeleniti a Nagy folyadéktérfogatu tartaly vildgitérendszer (Nagy folyadéktérfogatu tartély
vildgitorendszer (BOND-III) (. szakasz, 54. oldal))-rendszer. Ne feledje, hogy ez a rendszer nincs az el6z6 BOND-III-
rendszerhez illesztve, ehelyett a képernyén megjelend ikonok hasznalhatok (Idsd 5.1.3.6 Olddszeres tartaly allapota).

A BOND-III-rendszer az alabbi tartalyok szaméra rendelkezik hellyel, balrél jobbra, az itt jelzett polcokon: Abra 2-14:

(liter)

Felsé polc Lila BOND Epitopvisszanyerd oldat 1*
9 ER2 2 Vilagoslila BOND Epitopvisszanyer6 oldat 2*
1 Dewax-oldat Alsé polc 5 Piros BOND Dewax-oldat*
2 Desztillalt viz 5 Kék Desztillalt viz
3 Moso pufferoldat 5  Zold BOND Mosadoldat*
4 Alkohol 5 Narancs Alkohol (reagensfok)
5 Olddszer hulladék 5 Sziirke Haztartasi hulladék
6 Olddszer hulladék 5 Szirke Haztartasi hulladék
7 Veszélyes hulladék 5 Barna Veszélyes hulladék

*Hasznaljon kizardlag BOND reagenseket — ne helyettesitse ket mas termékekkel.
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Ha a laboratériuma nem hasznalja az epitopvisszanyerési, illetve a dewax viaszmentesitési reagenstartalyokat, akkor
ezek letilthatdk az adminisztracios fellleten - lasd 10.6.1.1 Nagy folyadéktérfogatu reagens tartélyok letiltasa.

Abra 2-14: BOND-IIl nagy folyadéktérfogatd reagenstartalyok a helyiikre illesztve

Gy6z6djon meg arrol,
hogy minden nagy
folyadéktérfogatu
tartaly cimkéje,
kupakjanak szine és
nyomtatott leirasa
megegyezik a miszer
rekeszén, kozvetleniil
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Nagy folyadéktérfogatu tartaly vildgitérendszer (BOND-III)

A BOND-III feldolgozé modulok nagy folyadéktérfogat tartély vildgitorendszerrel rendelkeznek, az alabbi Abra 2-15
abran lathato madon.

Abra 2-15: Nagy folyadéktérfogat tartaly vilagitérendszer

A nagy folyadéktérfogatu tartaly vilagitorendszer segitségével minden egyes tartalyban lathato a folyadékszint, a
jelz6fények pedig statikus fehér sziniiek a szokvanyos mikodés soran.

A jelz6fények az egyes nagy folyadéktérfogatu tartalyok aktualis allapotat is jelzik:

» Ha egy nagy folyadéktérfogatu ellatotartaly majdnem Ures, vagy egy hulladéktartaly majdnem tele van, akkor a
fehér jelzéfénye villog.

» Ha egy nagy folyadéktérfogatu ellatotartaly ures, vagy egy hulladéktaktartaly tele van, és ez hatdssal van az
aktualis feldolgozasra, akkor a jelzéfény pirosan villog.

» Ha egy nagy folyadéktérfogatu tartalyt eltavolitanak, akkor a hattérvilagitasa kikapcsol, a cimkevilagitasa
pedig a feldolgozé modul rekeszén fehéren villog.

A nagy folyadéktérfogatu tartaly vilagito rendszere kizardlag 6.0-és vagy késébbi verzidju BOND-
szoftverrel makodik.
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Lasd még 5.1.3.6 Oldoszeres tartaly dllapota azzal kapcsolatban, hogy a nagy folyadéktérfogatu tartalyok hogyan
jelennek meg a Rendszerallapot képernydn.

2.2.7.2  BOND-MAX

A BOND-MAX-rendszer egyetlen lefelé nyil6 ajton keresztll biztositja a hozzaférést a nagy folyadéktérfogatu
tartalyokhoz. Az ajtonak atlatszo lapja van, amin keresztiil a (szintén atlatszo fald) nagy folyadéktérfogatu tartalyok
reagensszintjei megtekinthetok.

Az ajtét magneses reteszek tartjak. A kordbbi (fogantyu nélkiili) feldolgozé modulokon az ajté kinyitdsahoz feliil az
ajto két oldalat kell meghuzni.

soran. Ha az ajto kinyilik, akkor egy figyelmeztetd jelzés jelenik meg a rendszeréllapot képernyén

‘ A nagy folyadéktérfogatu tartaly rekeszének ajtajat zarva kell tartani a festési folyamatok futdsa
(lasd 5.1.2 Hardver allapot), és minden folyamatban Iévé feldolgozés sziinetelhet.

A feldolgozé modulbdl szarmazo hulladék a normal vagy a veszélyes hulladék tartalyba kertil, a hulladékban Iévé
reagens statuszatol fliggéen (az On altal létrehozott reagenseket veszélyes reagensként bedllitani, ha annak feltételei
fennalinak - ldsd 8.2.1 Reagens hozzdaddsa vagy szerkesztése).

A BOND-MAX-rendszer nagy folyadéktérfogatu reagenstartalyai folyadékszint-érzékel6kkel rendelkeznek, melyek
figyelmeztetnek, ha a reagensszint alacsony. A hulladéktartalyok is rendelkeznek folyadékszint-érzékeldkkel, melyek
figyelmeztetnek, ha a hulladék szintje tul magas. Lasd 12.2 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok az djratoltési és kilritési
utasitasokkal kapcsolatban.

A BOND-MAX-rendszer az alabbi tartalyok szamara rendelkezik hellyel, sorban balrdl jobbra:

Tartaly Méret Reagens
Ilter)

Veszélyes hulladék Barna Veszélyes hulladék
2 ERT 1 Lila BOND Epitopvisszanyer6 oldat 1*
3 ER2 1 Vilagoslila BOND Epitopvisszanyer6 oldat 2%
4 Dewax-oldat 2 Piros BOND Dewax-oldat*
5 Desztillalt viz 2 Keék Desztillalt viz
6 Mosé pufferoldat 2 Zold BOND Mosooldat*
7 Alkohol 2 Narancs Alkohol (reagensfok)

*Hasznaljon kizarolag BOND reagenseket — ne helyettesitse 6ket mas termékekkel.

Az epitop kinyerd és/vagy deparaffinalo reagens tartalyok eltavolithatok a feldolgozo modulbdl, ha hasznalaton kivil
vannak — lasd 10.6.1.17 Nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyok letiltasa.
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Abra 2-16: A BOND-MAX nagy folyadéktérfogatu reagensek a helyiikre illesztve

Gy6zédjon meg arrél, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly
cimkéjének szine és nyomtatott leirdsa megegyezik a feldolgozé modul

Kilsé hulladéktartaly

Eqgy kilenc literes kiilsé haztartasi hulladéktartalyt is tartalmaz a BOND-MAX-rendszer. A jelenlegi modell el6tti
feldolgozé modulokkal szallitott tartalyoknak folyadék- és szintérzékeld csatlakozésai vannak eqgy tartalykupakban,
amely a tartaly kilritésére szolgdl. A BOND-MAX jelenlegi modelljével szallitott tartalyok két kupakkal rendelkeznek -
az egyik a csatlakozok szamdra, a masik a hulladek ledritéséhez. Soha ne tavolitsa el a csatlakoz6 kupakjat ezekrdl a

tartalyokral.

A mellékelt tartaly két kupakkal rendelkezik — egy a csatlakozok szamadra, és eqy masik a hulladék ledritéséhez. Soha
ne tavolitsa el a csatlakozok kupakjat errdl a tartalyrol.

Abra 2-17: BOND-MAX kiils6 hulladéktartaly

1 3

Jelmagyarézat
1 Erzékel§ csatlakozoja

2 Folyadék csatlakozé

3 Tartély kiliritésére szolgalé
nyilés

A folyadékvezeték a feldolgozd egység hatlapjanak jobb also részén taldlhaté benyomhatd csatlakozéhoz csatlakozik.
A folyadékszint-érzékeld eqy harom tls csatlakozohoz csatlakozik a burkolat bal felsé részén (Iasd Abra 2-25).
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Lasd 12.2.4 Vanjski spremnik za otpadni materijal (samo BOND-MAX) a kiils6 tartaly uritésével és a karbantartasi
utasitasokkal kapcsolatban.

VIGYAZAT: Mindig vélassza le az érzékel6t és a folyadékcsatlakozokat (ebben a sorrendben), miel6tt
eqgy kiils6 hulladéktartalyt Uritene le. Ne probaljon meg egy tartalybdl folyadékot kionteni, amig a
kabel és a cs@vezeték csatlakoztatva van.

némelyike veszélyes. Miel6tt folytatna, gy6zédjon meg arrol, hogy megfeleld betanitasban részestilt:

Q‘. FIGYELMEZTETES: Az immunohisztokémiédban és az in situ hibridiz4cié sordn hasznalt reagensek

1 Viseljen latex vagy nitril keszty(t, véd6szemiiveget és mas megfelel§ védéruhazatot a
reagensek kezelésekor és a feldolgozd modul tisztitasakor.

2 Areagensek és kondenzatumok kezelését és leselejtezését minden vonatkozo eljdrasnak és a
laboratorium helye szerint vonatkozd jogszabdlyoknak megfelel6en végezze.

FIGYELMEZTETES: A BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokban hasznalt egyes reagensek
gyulékonyak:
« Ne tartson nyilt langot vagy gyujtéforrast a feldolgozé modulok kozelébe.

o Ujratoltés vaqy Urités utdn ellenérizze, hogy az 6sszes nagy folyadéktérfogat tartély kupakja
megfelelden rogzitve van.
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2.2.8  Aspiracios szonda

Az aspiracios szonda a reagenseket szivja be a tartalyokbdl, és elszallitja a reagenseket a targylemezfestd
berendezés targylemezeihez, illetve 6sszekeveri a kromogéneket a keveréallomason. Rendelkezik egy folyadékszint-
érzékelGvel, mely érzékeli a reagens szintjét (ldsd 8.3.1 A reagenstérfogat meghatdrozasa).

Abra 2-18: Aspiraciés szonda a robotkaron

TEERNN

Minden egyes tartélyban marad vissza egy bizonyos térfogat, amit az aspiraciés szonda nem tud elérni. Ez a térfogat
mas néven a ,holt térfogat”. A holt térfogat minden egyes tartalytipusnal mds és mas (a holttérfogat értékeivel
kapcsolatban ldsd 18.5 M(ikodési specifikaciok itt: 18 Specifikdciok).

Ldsd 12.6 Aspiracios szonda az aspiracios szonda karbantartasi utasitasaival kapcsolatban.
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2.2.9  Mosoblokk es keverd allomas

Abra 2-19: Moséblokk behelyezett keveréalloméssal

Jelmagyarézat

2 1 Mosésiteriilet

2 Kevergallomas

A bal kézre es6 mosasi terilet kis lyukakat tartalmaz az aspiracios szonda mosasahoz.

A mosaoblokk jobb kézre esé része tartja a keveréallomast, mely hat tregbdl all. Ezek a rovid élettartamu reagensek
keverd lvegcséi, és kozvetlentl a felhasznalast megeléz6en kell 6ket osszekeverni. A reagensek keverését a szoftver
hatdrozza meg, a reagens tipusatdl fliggéen.

A(z) BOND szoftver nyomon koveti a keverdallomas éllapotat, és nem végzi el a(z) BOND-IIl vagy

BOND-MAX inicializalasat, ha az allomas nyomon kovetett dllapota nem tiszta és ires (I4sd:

5.1.2 Hardver dllapot). Ha az inicializélas soran arrél értesit a rendszer, hogy a keveréallomas
piszkos, vagy folyadék van benne, akkor biztositsa, hogy az dllomas tiszta és Ures legyen, miel6tt az
OK lehetéségre kattintana az értesitési parbeszédpanelen. Ha piszkos, illetve nem Ures
keveréallomassal folytatja a feldolgozast, akkor a reagensek elszennyezédhetnek, vagy a
kever6uvegcsék tulcsordulhatnak.

@ Az inicializalas soran a BOND-rendszer beolvas egy cimkét a kever6allomason, hogy ellenérizze, van-
e keveréallomas. Ha a BOND szoftver nem tudja érzékelni ezt az azonositot, akkor egy lizenet kéri a

keverdallomas rendelkezésre allasanak megerdsitését.

Lasd 12.7 Mosoblokk és keverd allomas a keveréallomas karbantartasi utasitasaival kapcsolatban.
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2.2.10  Nagy folyadékterfogatu sza
BOND-IIl rendszeren)

torobotok (csak a

Abra 2-20: A BOND-lll-rendszer nagy folyadéktérfogatu széllitérobotjai (1) egy vezetSsin (2) mentén mozognak
mindegyik targylemezfesté berendezésen.

folyadéktérfogatu szallitérobotok a feldolgozé modul fedelének felnyitasat kovetéen még korilbeldl

ﬁ FIGYELMEZTETES: Azonnal vegye fel a kapcsolatot az Ugytémogatassal, ha a f6 robot, illetve a nagy
tobb mint 5 masodpercig tovabb makodnek.

A BOND-III feldolgozd modul hdrom nagy olddszer szallito robottal rendelkezik, melyek egy vezetésin mentén
mozognak mindegyik targylemezfest§ egységen, és adagoljak a reagenseket minden behelyezett targylemezre. A
robotok kizarolag nagy folyadéktérfogatu reagenseket szallitanak, mig az aspiracios szonda a reagensplatformon
lévd tartdlyokbol és néhdny nagy folyadéktérfogatu reagenstdl szallitja a reagenseket. Minden nagy folyadéktérfogatu
szallitorobot rendelkezik egy mosablokkal, hogy le tudja obliteni és meg tudja tisztitani a kioszté szondajat.

2.2.10.1 Anagy folyadéktérfogatu szallitorobot visszatéritése kézzel a
kezddallasba

Ha egy nagy folyadéktérfogatu szallitérobot nem mukodik, és a targylemezfestd berendezés kozepén all le, akkor
nyomja meg a Betoltés/Kirakodds gombot, hogy visszatérjen a kezd6allasaba. Ha a targylemezfestd berendezésen
marad, akkor végezze el az aldbbi |épéseket, és vigye vissza kézzel a kezd6allasba, majd vegye ki a targylemezeket a
targylemezfestd berendezéshdl.

1 Gy6zbdjon meg arrdl, hogy a feldolgozé modul lizemkész, és nincsen feldolgozas belitemezve vagy
folyamatban, majd kapcsolja le.
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2 Finoman emelje meq a kioszt6 blokkot a nagy folyadéktérfogatu széllitéroboton (lasd Abra 2-21), amig a
szonda letorli a fels6 lemezt.

3 Tolja a robotot végig a vezetésinen a targylemezfestd berendezés végéhez. Mindezt lassu, folytonos
mozgassal végezze - ne tolja tul gyorsan.

Tolja elére, amig a robot le nem kerll a fels6 lemez vezet6sinérél — ne tolja addig vissza, ameddig lehetne.

Abra 2-21: Emelje fel az adagoldblokkot

4 Ha arobot lekeriilt a felsé lemezrél, akkor zarja le a fedelet, és forditsa vissza a feldolgozd modult. A
targylemezfestd berendezésnek az inicializalasi rutin részeként ki kell oldania.

Ha a targylemezfest6 berendezés nem old ki, akkor ldsd 12.4.1 A targylemez festd egységek manualis kioldasa
a targylemeztalcak visszanyerésével kapcsolatos utasitasokert.

5 Vegye ki a targylemeztdlcakat és a targylemezeket.
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2.2.11 Fecskenddk

A fecskend6k a BOND-rendszer altal igényelt pontos reagensfolyadék-térfogatokat szivjak be és osztjak szét. Lasd
12.13 Fecskend6k a fecskend6 karbantartdsi utasitasaival kapcsolatban.

FIGYELMEZTETES: Ellendrizze, hogy a fecskend ajtaja be legyen zarva (BOND-MAX rendszer),
illetve a fecskendd burkolata fel legyen helyezve (BOND-Ill-rendszer) a szokdsos miikodés soran. Ha
egy fecskendd vagy egy fecskendérész laza lenne, akkor a nyomas alatt 1év6 reagens kispriccelne a
fecskenddbdl.

2.2.11.17 BOND-IlI

A BOND-lIl-rendszer négy fecskend@szivattyuval rendelkezik, melyek az el6lap alatt talalhatok. Az elsé harom
fecskend@szivattyut, balrél jobbra, a nagy folyadéktérfogatu szallitérobotok haszndljak a fenti SSAT, SSA2 és SSA3
berendezéseken. A negyediket, a fé fecskend6pumpat, az aspirdcids szonda hasznalja.

Abra 2-22: BOND-III fecskendék

s VAN ssses WA Ssses RN dEmee

eqgy feldolgozast, vagy inicializélna a feldolgozé modult (Idsd 12.4.1 A targylemez fest6 egységek

c VIGYAZAT: Gy6z6djon meg rdla, hogy a fecskendémodul teljesen le legyen zérva, miel6tt elkezdene
manualis kioldasa). Ennek elmulasztdsa esetén a fecskendék mikodés kozben megsériilhetnek.
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2.2.11.2 BOND-MAX

A BOND-MAX egyetlen fecskendészivattyuval rendelkezik, amely a feldolgozd modul jobb oldaldn 1évé rekeszben
taldlhaté. Ez egy 9 csatlakozds fecskendészelep (egy csatlakozd hasznalaton kiviil van), becsavarozhaté
fecskendddugattylval és egy kis kapoccsal.

Abra 2-23: BOND-MAX 9 csatlakozds fecskendé

Ha a fecskendéegység allapotat szeretné ellendrizni, akkor nyissa ki az ajtot az ajto elejének kozepén taldlhatd kerek
ful megnyomadsaval, majd felengedésével.

FIGYELMEZTETES: Mindig viseljen védéruhazatot és keszty(it.

Al

=
—_—

Az inicializalas soran rendszeresen ellendrizze, és cserélje ki, ha szlikséges, vagy ha kéri a rendszer - lasd
12.13 Fecskend6k

2.2.12  Tapkapcsold

Ez egy egyszeri valtokapcsolo, mely a feldolgozd modul jobboldali fedelén talélhato. Ezzel kapcsolhato be és ki a
feldolgozd modul.

A BOND-lIl-rendszer tapkapcsol6janak helyét lasd Abra 2-24.
 ABOND-MAX-rendszer tdpkapcsoldjénak helyét 1asd Abra 2-25.

2.2.13 Hatlap

FIGYELMEZTETES: Ne tévolitsa el a feldolgozé modul burkolatait, és ne prébaljon meg hozzaférni a
belsd alkotorészekhez. A BOND feldolgozé modulok belsejében veszélyes fesziiltség van jelen, és
csak a Leica Biosystems dltal jovahagyott szakképzett szerviztechnikusok végezhetik el ezeket a
feladatokat.
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2.2.13.1 BOND-IlI

A Abra 2-24 a BOND-III feldolgozé modul hatsé burkolatat mutatja.

Abra 2-24: BOND-IIl hatlap

m———
———
S
i
B
S

)
oy
-y

Jelmagyarazat

1 Aramkér-megszakitk (csak régebbi feldolgozd 3 Haldzati csatlakozd
modulok)

4 Ethernet csatlakoz6
2 Biztositékok
» Régebhi feldolgozd modulok - 4 biztositék

« Alternativ feldolgozd modulok - 2
biztositék

Ldsd 12.14 Tapellato biztositekok a biztositékok cseréjével kapcsolatban.

FIGYELMEZTETES: Ne hasznalja a BOND-III hatlapjan 1év6 két fekete fogantydt a feldolgozé modul
felemelésére.
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2.2.13.2 BOND-MAX

A Abra 2-25 a BOND-MAX feldolgozé modul hatsé burkolatat mutatja. (Felhivjuk a figyelmet, hogy a korabbi tipusu
feldolgozd modulok csak egy tapegység-ventildtorral rendelkeznek.)

Abra 2-25: BOND-MAX hatlap

1 4
2 3
3
Jelmagyarazat
1 Aramkor-megszakitk (csak régebbi feldolgozé 5 Kils6 hulladéktartdly csatlakozo - a csévezeték
modulok) szamara (l4sd 12.2.4 Vanjski spremnik za otpadni
2 Tépegység-ventilétorok materijal (samo BOND-MAX))
Biztositékok 6 Kils6 hulladéktartaly csatlakozo - a folyadékszint-
érzékeld szaméra (ldsd 12.2.4 Vanjski spremnik za
» Régebbi feldolgozd modulok - 4 biztositék otpadni materijal (samo BOND-MAX))

« Alternativ feldolgozé modulok - 2 biztositék 7 FEthernet csatlakozé

4 Halozati csatlakozo

Lasd 12.14 Tapellato biztositékok a biztositékok cseréjével kapcsolatban.
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2.2.13.3 Afeldolgozd modul lecsatlakoztatasa

Ha a BOND-IIl vagy BOND-MAX feldolgoz6 modult szeretné lecsatlakoztatni az elektromos halézatrdl, akkor tegye a
kovetkezdket:

1 Kapcsolja le a feldolgozé modul aramellatasat a jobb oldaldn taldlhaté kapcsoldval.

7 Kovesse a hélozati kdbelt a feldolgozd modul haldzati csatlakozojatdl (3-as szammal jelezve itt: Abra 2-24, és
4-es szammal jelezve itt: Abra 2-25) a fali csatlakozoig. Kapesolja le az dramellatést a fali halozati
csatlakozonal.

3 Huzza ki a dugot a feldolgozé modulbal.

2.3  BOND Vezerlo es terminalok

Minden BOND-rendszer tartalmaz egy BOND-vezérl6t, ez végez el minden szoftveres folyamatot. Az egyuléses
telepitéseknél (Iasd 3.1.7 Egy-Uléses konfiguracio), eqy vezérlére van szlikség billenty(izettel, egérrel és monitorral, az
ugyfélszoftver futtatasahoz. Az egyiiléses telepitések legfeljebb ot feldolgozé modul futtatasara megfelelGek.

BOND telepitéssel rendelkez6 BOND-ADVANCE laboratériumok (lasd 3.1.2 BOND-ADVANCE), 6tnél tobb feldolgozd
modullal, ezen fellil BOND terminalokkal is rendelkeznek. Ezeknél a telepitéseknél a BOND szoftverrel a legtobb
felhasznaloi kapcsolat a termindloknal torténik, melyek mindegyike a feldolgozé modulok kozil barmennyit vezérelni
tud. Ugyanakkor ugyanazt a feldolgozé modul(oka)t egynél tobb terminalrél is lehet vezérelni.

A BOND vezérlé végez el tovabba minden szoftveres folyamatot. A BOND-ADVANCE telepitéseknél Iév6 vezérldk jobb
muszaki jellemzdkkel rendelkeznek, mint az egylléses telepitéseknél Ievok, és tobbszintl redundanciat tartalmaznak
a kitin6 megbizhatdsdg érdekében.

Bizonyos BOND-ADVANCE telepitések tartalmaznak egy masodik (biztonsagi) vezérlét is. Ez a vezérl6 rogzit minden
folyamatot az els6dleges vezérlén, és atkapcsolhatd abban az esetben, ha az elsédleges vezérlé nem mikaodik.
EIméletileg a masodlagos vezérléknek nem kell az elsGdleges vezérlok kozelében lenniik, hogy csokkenjen annak a
valészinlsége, hogy egy helyi esemény mindkét vezérl6t egyszerre teszi tonkre.

Egy targylemezcimke-nyomtato és egy kezi vonalkodolvaso van a vezérl6hoz csatlakoztatva egylléses telepités
esetén, vagy mindegyik terminalhoz, BOND-ADVANCE telepitéseknél.

iranyitast biztositson a BOND-rendszer felett. Ha el szeretne keriilni minden rendszervezérléssel vald
interferencidt és késedelmet, akkor tovabbi szoftvereket ne telepitsen a BOND vezérlére vagy a
terminalra.

c VIGYAZAT: A BOND vezérlé operacios rendszere és szoftvere Ugy van kialakitva, hogy optimélis
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2.4 Kézivonalkodolvaso

Abra 2-26: A kézi vonalkédolvasd

Az USB kézi vonalkddolvasok a vezérléhoz (egyliléses telepitéseknél), vagy a terminalokhoz (BOND-ADVANCE
telepitéseknél) vannak csatlakoztatva. A reagensek regisztralasara hasznalhatok, ahogy a targylemezek
azonositasara is, ha 1D-s vagy 2D-s vonalkdd-azonositokat hasznal (lasd 6.5.6 Targylemez kézi azonositasa).

1D és OCR vonalkddok létrehozasa BOND esetén a 7-es verziotol kezdve nem tdmogatott.

Ha a rendszerfrissitéshez BOND-PRIME feldolgozé modul is tartozik, akkor 2D vonalkddolvasot kell haszndlnia. Lasd
13.1.3 Zebra DS2208 vonalkad olvaso.

A kézi vonalkodolvasonak telepitve és hasznalatban kell lennie, amikor a BOND-rendszer telepll. Lasd 13.1 Kézi
vonalkod olvasok a karbantartasi és konfiguracios utasitasokkal kapcsolatban.

2.4.1  Akezivonalkodolvaso hasznalata
@ A korabbi Symbol vonalkodolvasd lézerfényt bocsat ki, mig a késébbi Honeywell vonalkddolvasd
LED-fényt. Ne felejtse el a Iézer veszélyére vonatkozo alabbi figyelmeztetést:

FIGYELMEZTETES: Lézerveszély. Stlyos szemkarosodést okozhat. Keriilje a kozvetlen
szemkontaktust a lézersugarral.

Ha egy vonalkddot szeretne beolvasni, akkor mutasson ra a vonalkddolvasoval, és nyomja meg a ravaszt. lgazitsa
ugy, hogy a piros vonal végigérjen a vonalkdd teljes hosszan. A vonalkddolvaso csipog, €s a jelzéfény zold szinre valt,
ha a vonalkddot felismerte az olvasd. Ha az olvasé nem ismeri fel a vonalkddot, akkor csipogds utan a jelzéfény piros
szin( lesz.
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vonalkodot, probalja meg tavolabb helyezni a vonalkddot, vagy olvassa le a vonalkodot 45°-0s

‘ Ne tartsa a vonalkodokat tul kozel a vonalkddolvasohoz. Ha a vonalkddolvasé nem ismeri fel a
szogben (hogy megakadéalyozza a vonalkddolvasd visszacsatoldsat).

Ha a vonalkodolvaso az dllvanyara lett helyezve, akkor kéz nélkili hasznélatban van, és a vonalkddok leolvasasakor
nem kell a ravaszt meghuzni.

2.5 Targylemez-cimkézd

Egyiiléses BOND-rendszerek egy targylemez-cimke nyomtatdt (mdsnéven ,targylemez-cimkéz6t”) tartalmaznak, mely
a vezérlohoz csatlakozik. A BOND-ADVANCE telepitéseknél egy kiilon targylemez-cimkézé csatlakozik minden egyes
terminalhoz.

A targylemez-cimkézok ontapadds cimkéket nyomtatnak, melyek a targylemezek azonosithatésaga végett
felragaszthatok. Minden cimke tartalmaz egy egyedi targylemez-azonosit6t, amely 2D vonalkédként jelenik meg (lasd:
10.5.2 Eset és targylemez bedllitasok). A BOND-rendszer a targylemezek automatikus azonositasara hasznalja az
azonositokat, ha fel vannak toltve a feldolgozé modulokra. Egyéb informaciok, koztiik az azonositok is,
konfiguralhatok ugy, hogy megjelenjenek a cimkéken - ldsd 10.3 Cimkek .

Bizonyos laboratdériumok az LIS-rendszeriikbdl kinyomtatott targylemezcimkéket hasznalnak, azonban a BOND
targylemez-cimkézd részét képezi ezeknek a rendszereknek is, minden olyan targylemez miatt, mely a BOND-rendszer
klinikai felllettel lett Iétrehozva.

A targylemezcimkézok a szokvanyos BOND telepités részeként telepilnek. Ha egy targylemez-cimkézét ad hozza,
vagy cserél ki, akkor ezt az adminisztrécids feliilet Hardver képernyéjén konfigurdlja (Idsd 10.6.3 Targylemez
cimkéz6k). Haszndlja a cimkéz6hoz mellékelt dokumentumokat a cimke és a szalag cseréjére és a tisztitasra
vonatkozo utasitasokkal kapcsolatban.

FIGYELMEZTETES: Kizarolag BOND térgylemez-cimkét és nyomtatdszalagot hasznaljon. Ezeknek a
cimkéknek a BOND feldolgozé modulokban végzett feldolgozas soran a helyiikon kell maradniuk és
olvashatonak kell lennitk.
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2.6 Kiegészitd felszerelés

Ez a rész a BOND-rendszerben hasznalatos kiegészit6 felszerelést irja le.
e 2.6.1 Targylemezek
o 2.6.2 BOND Altaldnosan hasznalhat6 Covertile fedélapok
» 2.6.3 Reagensrendszerek és tartalyok

A BOND-PRIME fogyoeszkozokkel kapcsolatos informaciokat Iasd a kilonallo BOND-PRIME felhasznaldi
kézikonyvben.

2.6.1  Targylemezek

Kizarolag megfelel6 méretd, lveg targylemezeket hasznaljon a BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokban.
Eléfordulhat, hogy a nem megfelelé méret( targylemezek nem tilnek megfeleléen a targylemez-télcakban, a Covertile
fed6lapok pedig igy nem ilnek megfelel6en rajtuk. Mindkettd hatassal lehet a festés mindségére.

A(z) Leica Biosystems a Leica BOND Plus targylemezeket és az Apex BOND targylemezeket ajanlja, amelyek a(z)
BOND rendszeren valo hasznalatra késziltek. Amellett, hogy méretiik optimalis a BOND targylemeztalcakhoz és
Covertile fed6lapokhoz, ezek a pozitiv toltési targylemezek meg is vannak jelolve, hogy mutassak, hova keriiljon a
szovet a 100 pl-es és a 150 pl-es kiosztasoknal (Iasd 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a
targylemezeken).

Ha a sajat targylemezeit hasznalja, akkor azoknak meg kell felelnilik az alabbi mUszaki jellemz6knek:

Méretek Szélesséq: 24,64-26,0 mm
Hossz: 74,9-76,0 mm
Vastagsdg: 0,8-1,3 mm
Cimketerdlet Szélesséq: 24,64-26,0 mm
Hossz: 16,9-21,0 mm
Anyag Uveg, IS0 8037/1

VIGYAZAT: Ne hasznéljon sériilt targylemezeket. Gy6z6djon meg arrdl, hogy minden targylemez
megfelelden illeszkedik a targylemeztalcdhoz, miel6tt a talcat betdltené a feldolgozé modulba.

VIGYAZAT: Ne hasznaljon lekerekitett és levagott sarkd targylemezeket. El6fordulhat, hogy ezek a
targylemezek keresztiilesnek a targylemez-talcan, és modosult folyadékaramot is okozhatnak a
Covertile fed6lapok alatt, ami a festés mindségére hatassal van.
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2.6.2  BOND Altaldnosan hasznalhaté Covertile
feddlapok

Az BOND 4ltalanosan hasznélhat6 Covertile fedélapok atlatszé mianyag fedelek,
melyek a festés soran a targylemezekre Ulnek fel. A kapillaris hatas a kiosztott
reagenseket a targylemezekhez viszi a targylemezek és a fedélapok kozé, igy finom,
egyenletes szovetfedést biztositanak. A Covertile fed6lapok minimalizaljak a
reagensbdl sziikséges térfogatot, és megvédik a targylemezeket az alkalmazasok
kozott a kiszaradastol. A Covertile fed6lapok a BOND festési rendszer alapvet6
részei, €s mindig hasznalni kell 6ket.

Helyezzen Covertile fed6lapokat a targylemezekre, miutan a targylemezeket a
targylemeztalcékra helyezte (I4sd 4.1.3.5 Targylemezek betoltése). Gyézédjon meg
arrdl, hogy a Covertile fedélapok megfelelGen lettek felhelyezve, az egyes Covertile
fed6lapok nyakrészének pdcke (a képen jobboldalt bekarikdzva) illeszkedjenek a & :
targylemeztalca nyilasaba. '

Kétféle kialakitdsu Covertile fed6lap Iétezik — egymassal felcserélhetéen hasznélhatok. Az Uj kialakitas olyan, hogy
sokkal egyértelm(ibbé teszi (a Leica sz, eqy kis koralaku jel és a tetején balra egy kiallé rész), ha egy Covertile
fedélap nem a megfelelé moédon lett eqy targylemezre felhelyezve.

Abra 2-27: Egy BOND 4ltaldnosan hasznalhatd Covertile fed6lap (eredeti kialakitas)

A Covertile fed6lapok legfeljebb 25 alkalommal Ujra felhaszndlhatok, feltéve, hogy nem szinezédtek el és nem
kdrosodtak nagymértékben, és feltéve, hogy megfeleléen lettek megtisztitva (Idsd 12.3 Covertile feddlapok).
Selejtezze le a sérilt Covertile fedélapokat.

Egyes elemzési mintak Uj (fel nem hasznalt) Covertile fedélapok hasznalatat igénylik. Elézetesen ellendrizze az adott
elemzési minta hasznalati utasftasat (IFU).
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2.6.2.1 Targylemeztalcak

A targylemezeket és a Covertile fed6lapokat a targylemeztalcak segitségével tartsa a helyiikon, amikor betolti azokat
a BOND-III vagy BOND-MAX feldolgozd modulba. Minden egyes talca tiz targylemezt tud fogadni.

Kétféle kialakitasu targylemeztélca van — egymassal felcserélve haszndlhatok.

Abra 2-29: Targylemeztélca (a régi kialakitas (baloldalt), és az Uj kialakités (jobboldalt))

A targylemezek és a Covertile fedélapok feldolgozd modulba torténd betoltésével kapcsolatos utasitasokért lasd
4.1.3.5 Targylemezek betoltése.

2.6.2.2 Reagenstalcak

A reagenstalcak 7 ml-es és 30 ml-es BOND reagenstartalyokkal, €s egy 6 ml-es BOND titralo tartallyal rendelkeznek. A
talcék a feldolgozé modulba lesznek betdltve a reagensplatformon (14sd 2.2.6.5 Reagensplatform).

Abra 2-30: Reagenstélca

A reagenstélcakon |évé tartalypoziciok a talca fogantyltdl legtavolabb esé végétdl (1. pozicid) vannak szémozva a
fogantyuhoz legkozelebb esé pozicidig (9. pozicid).

A reagensek feldolgoz6 modulba torténd betoltésével kapcsolatos utasitasokért Idsd 4.1.4 A reagensek betoltése.
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2.6.3  Reagensrendszerek és tartalyok

Szamos tipusu reagenstartaly hasznalhat6 a reagenstalcakon.

2.6.3.1 Reagens rendszerek

A reagensrendszerek a reagensek elére meghatarozott csoportjai a reagenstalcan. A BOND kétféle tipusu
reagensrendszert hasznal:

o BOND észlel6rendszerek
» BOND tisztitérendszerek
Mindezekrdél tovabbi részletekért Iasd 8.1 Pregled upravljanja reagensima.

Egy reagensrendszer regisztracioja a reagenstalcajanak oldalan Iévo vonalkod beolvasasaval torténik, és nem a
részét képezd tartalyok vonalkodcimkéinek beolvasdsaval. A rendszert képez6 reagenstartalyok nincsenek egyenként
regisztralva, a talcan zarolva vannak, és nem tavolithatok el, illetve rendezhetdk at. Ha egy reagensrendszer kimerdilt
vagy lejart, akkor selejtezze le a teljes tdlcat, a tartalyokkal egyditt.

2.6.3.2 BOND Felhasznalasra kesz reagensek

A BOND-rendszer felhasznalasra kész reagensei olyan tartalyokat hasznalnak, melyek illeszkednek a
reagenstalcakhoz. Ezek a reagensek a BOND-rendszerre optimalizalt koncentraciokban érkeznek, igy felhasznalasuk
elétt csak regisztralni kell és ki kell nyitni éket.

A tartalyok kiilonboz6 térfogatu reagenseket tartalmaznak, 3,75 ml-tél legfeljebb 30 ml-ig, a reagens tipusatol
fliggben.

2.6.3.3  Nyitott tartalyok

A nyitott tartalyok lres, tiszta tartdlyok, és felnasznald altal biztositott reagenst tartalmaznak (példdul primer
antitestet). 7 ml-es és 30 ml-es méretekben rendelheték. A nyitott tartalyok kizardlag egyetlen reagenssel
hasznalhatdk, és Ujratolthetdk, igy minden egyes tartaly maximum 40 ml reagenst tud szolgdltatni (Idsd
8.3.2.4 Nyitott reagenstartély Ujratoltése).

Kizarolag a BOND-rendszer nyitott tartalyai hasznalhatok a BOND-rendszeren — ne probaljon meg mas tartalyokat
haszndlni (kivéve titrdl¢ tartalyokat) a felhasznalé altal biztositott reagensek szamaéra.

2.6.3.4 Titralo tartalyok

Kiilonleges célu titrdlo tartalyok is rendelheték (Idsd 14.2.1.4 Titrédlo készlet ). Ezek egy 6 ml-es eltavolithatd betétet is
tartalmaznak, ezzel a tartalyban lévé reagens konnyen cserélhetd, példaul a koncentracio optimalizalasa soran. A
nyitott tartalyokhoz hasonldan, minden egyes titralo tartaly djratolthetd, és legfeljebb 40 ml reagens szallitasara
alkalmas. Tartalyonként ot betét talalhato a BOND titralo készletben, amely a Leica Biosystems vallalattdl rendelhetd.

A készletek Ujra felhasznalhatok kiilonbozé antitestekhez, és minimalis holttérfogattal vannak kialakitva a reagenssel
valo takarékoskodas érdekében.
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2.7 Afeldolgozd modul athelyezése

FIGYELMEZTETES: Lépjen kapcsolatba az Ugyféltdmogatéssal, ha nagyobb tévolségra szeretné
athelyezni a feldolgozé modult, vagy ha javitas vagy leselejtezés céljaval be szeretné kiildeni. A
feldolgozé modul nagyon nehéz, és nem mozgathatd egyetlen személy éltal.

VIGYAZAT: Ne Zérja el a feldolgozd modul hatsé burkolatan talalhatd szellzényilasokat. Ne fedje le
a fecskenddajton talalhato szell6zényilasokat sem (BOND-MAX).

Ha a BOND feldolgoz6 modult csak kicsivel szeretné arrébb helyezni, akkor fontolja meg az alabbiakat, miel6tt
hozzafogna:

« Ellenérizze, hogy a padlé kelléen erés ahhoz, hogy elbirja a feldolgozé modul sulyét (a méreteket Iasd itt:
18.2 Fizikai specifikaciok, 18 Specifikaciok), és tekintse at a helyi eléirasokat az athelyezés el6tt.

« Vizsgalja meg az elektromdgneses kornyezetet a feldolgozé modul mikodésbe helyezése el6tt, nem |ép-e fel
majd interferencia.

 Ne hasznalja a BOND feldolgozé modult erés elektromagneses sugarzast kibocsato forrdsok kozvetlen
kozelében. Példaul védelem nélkiili szandékos RF-forrasok kozelében, melyek interferenciaval zavarhatjak a
megfeleld mikodést.

» Ne hasznaljon targoncat a BOND feldolgozd modul felemelésére.

« Kizarolag a mellékelt tapkabelt hasznalja, és biztositsa, hogy a kezel6 barmikor hozzaférjen a haldzati
csatlakozohoz, melyhez a kabel csatlakoztatva lett.

« Ellendrizze, hogy a tapkabel és az Ethernet-kabel a koltoztetés el6tt le legyen csatlakoztatva.
* Ellendrizze, megfelel6-e a szelldzés.
o Uritse ki a hulladéktartélyokat a koltozés el6tt.

« Ugyeljen arra, hogy mind a négy kereket kioldja a BOND-III feldolgozé modulon (illetve BOND-MAX esetében a
kocsin) az athelyezés el6tt, az Uj helyen pedig zdrja le azokat ismét.
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2.8  Aberendezeés uzemen kivul helyezése és
leselejtezése

A késziiléket, beleértve a hasznalt alkatrészeket és a kapcsolddo tartozékokat is, a vonatkozd helyi eljarasoknak és
eléirasoknak megfelel6en kell artalmatlanitani. A készllékben hasznalt reagenseket a reagensgyarto ajanldsainak
megfelelden drtalmatlanitsa.

A készllék, illetve az alkatrészek és tartozékok visszakiildése vagy artalmatlanitasa el6tt a helyi eljarasoknak és
eléirasoknak megfeleléen tisztitsa meg és fertétlenitse azokat.

Az EU-ban minden elektronikus hulladékot az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairol szolo
iranyelvnek (2012/19/EU) megfelel6en kell drtalmatlanitani. Az EU-n kiviili régidkban kdvesse az elektronikus
hulladékok artalmatlanitasara vonatkozo helyi eljarasokat és eléirasokat.

Ha segitségre van sziiksége, forduljon a helyi Leica Biosystems képviselethez.
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A szoftver attekintése (a BOND
vezérlén)

Ez a fejezet arra szolgal, hogy rajta keresztiil a felnasznald megismerkedhessen a BOND szoftver dltaldnos
funkcioival. A szoftver feldolgozé modulok futtatdsa és a targylemezek, esetek és reagensek kezelése céljabol valo
felhasznaldsdra vonatkozo utasitasok a vonatkozo fejezetekben talalhatok. Az adminisztracios fellilet utasitasaival
kapcsolatban ldsd: 10 Adminisztrécids feliilet (a BOND vezérlén).

3.1 Rendszerarchitektura

3.2 ABOND szoftver inditasa és ledllitasa

3.3 A felhasznaldi jogosultsagok

3.4 Aklinikai felllet attekintése

3.5 BOND-ADVANCE irdnyitopult

3.6 Ertesitések, figyelmeztetések és riasztasok
3.7 Beszamolok

3.8 Sugd

3.9 Informacije BOND

3.10 BOND Adatmeghatarozasok

3.11 Szoftverfrissitések
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Fejezet 3 A szoftver attekintése (a BOND vezérln)

3.1 Rendszerarchitektura

A felhasznalok a BOND szoftverrel két Ugynevezett ,felileten” keresztil Iépnek kapcsolatba - itt valdjaban két
kiilonallé programrdl van szo6. E feliiletek a klinikai fellet (vagy egyszer(en ,fellilet”) és az adminisztracios felllet. A
klinikai felllet a mindennapos lizemeltetésre szolgal — a reagensek, protokollok, esetekés feldolgozasra elékészitett
targylemezek bedllitdsara, majd a feldolgozé modulon torténd futdsok figyelemmel kisérésére és szabalyozasara. Az
adminisztracios felulet a kezdeti beallitast kovetéen ritkan maddositott specialis beallitdsok megaddsara szolgal. llyen
bedllitdsok példaul a targylemez-cimkék konfiguracioi, a hardveres kapcsoldédasok és a felhasznaldi fidkok (1&sd:

10 Adminisztracids felllet (a BOND vezérldn)).

» 3.1.1 Egy-Uléses konfiguracio
 3.1.2 BOND-ADVANCE

3.1.1  Egy-uléses konfiguracio

Az egy-Uléses telepitéseknél mindossze egy ,BOND vezérl¢” taldlhato, amely a felhasznald és a BOND szoftver kozti
interakcid (és ezen keresztiil a feldolgozd modulok vezérlésének) egyetlen pontjat jelenti. A BOND vezérl6 végziel a
rendszer 0sszes szoftveres feldolgozasat és tartja karban a rendszeradatbazist, amely az eset- és targylemez-
adatokat tarolja. Billenty(izettel, egérrel és monitorral rendelkezik, és targylemezcimke-nyomtatd és szkenner van
hozzakapcsolva.

Az egy-Uléses telepitésben legfeljebb ot feldolgozd modul lehet. Ha tobb feldolgozé modulra van sziiksége bévités
gyanant BOND-ADVANCE beszerzése sziikséges.

Abra 3-1: Az egy-iiléses telepités rajza
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1 BOND-MAX feldolgozé modulok

BOND-PRIME feldolgozé
modulok

BOND-III feldolgozé modulok
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N

Targylemezcimke-nyomtatd

BOND System vezérlé

N o o AW
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3.1.2  BOND-ADVANCE

Az BOND o6tnél tobb feldolgoz6 modult tartalmazo telepitések tobb tiléses BOND-ADVANCE telepitésként vannak
konfiguralva. A BOND vezérl6 tovabbra is elvégzi az egész rendszer szoftveres feldolgozasat, am a legtobb bemenet
az altaluk vezérelt feldolgozd modulok munkacsoportjai kozelében elhelyezkedé BOND-ADVANCE terminalokrol
érkezik (e munkacsoportok neve a BOND szoftverben: ,csoportok”). A csoportok meghatarozasa az adminisztraciés
fellleten torténik.

A vezérl6hoz csatlakozd monitoron lathatd a ,BOND iranyitopult”, mely 0sszefoglalja a rendszerben talalhaté minden
feldolgozé modul valds idejd dllapotat (Iasd: 3.5 BOND-ADVANCE irdnyitopult). Az irdnyitépult igény szerint kiilon erre
szolgalo termindlhoz is csatlakoztathatd. Az adminisztracios feliilet barmely terminalrdl futtathato.

Egyes laboratoriumokban masodlagos vezérl§ is talalhatd, mely valds idében biztonsagi mentést készit a BOND
0sszes adatarol, és amelyre &t lehet valtani, ha az elsédleges vezérld meghibasodik. Ennek mikéntjével kapcsolatos
részletekért lasd: 16.2 Valtas masodlagos vezérldre.
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Abra 3-2: A BOND-ADVANCE Telepités diagramja — a BOND-ADVANCE terminalok vezérlik a csoportokban 1évé
feldolgoz6 modulokat a BOND-ADVANCE vezérl6n keresztdil.
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3.2 A BOND szoftver inditasa és leallitasa

3.2.1 A BOND szoftver inditasa

A BOND szoftver elindithaté barmely csatlakozd feldolgozé modul elétt, illetve utan. A szoftver inditésa:

1 Egyiiléses: ha sziikséges, inditsa el a(z) BOND vezérl6t, és jelentkezzen be a Windows®-ba ,BONDUser”
felhasznaloként. A rendszer Uj allapotaban nincs bedllitva jelsz6. Ha azonban mar beallitotta a jelszot, a
részleteket a laboratorium vezetdjétél kaphatja meg.

BOND-ADVANCE: ha sziikséges, inditsa el a(z) BOND-ADVANCE vezérlét. Ekkor az irdnyitdpult elvileg
automatikusan megnyilik (ha nem, kattintson dupldn a Windows asztalon |évé BONDDashboard parancsikonra.
Nyomja meg az <F11> billenty(t az Internet Explorer teljes képernyéssé nagyitdséhoz).

Inditsa el a szlikséges terminalt, és jelentkezzen be a Windowsba ,BONDUser" felhasznaloként.

2 Kattintson duplan a megfelel6 ikonra az asztalon a klinikai feliilet vagy az adminisztracids felllet inditasahoz
(illetve futtathatja mindkettét parhuzamosan is).

3 Adja meg a BOND felhasznalonevet és jelszot.

Ha klinikai feliletet nyit meg BOND-ADVANCE rendszerben, kivédlaszthatja, melyik csoporthoz csatlakozik.

‘ A BOND-ADVANCE klinikai fellilet megjegyzi az utoljara kivalasztott csoportot.

A bejelentkezési parbeszédpanelen barmikor modosithatja a jelszot. A jelszomaodositasi gyakorisag és a jelszo
eréssége tekintetében kovesse a laboratdrium eljarasait. BOND megkoveteli, hogy a jelszavak 4-14
karakterbdl alljanak, €s legalabb egy szam szerepeljen bennik.

Ha On BOND-PRIME felhasznalo, akkor a feldolgozé modulhoz tartozd PIN-kédjét is bedllithatja vagy
modosithatja. Lasd aldbb: 3.2.2 A BOND-PRIME feldolgozd modulhoz tartozé személyes PIN-kod bedllitdsa
vagy modositasa.

4 Kattintson a Bejelentkezés lehetGségre.

A rendszer a vélasztasnak megfelel6en megjeleniti a klinikai vagy az adminisztracios feliilet képernydjét. A
cimsorban megjelenik az aktualisan bejelentkezett felhasznalo felhasznaldneve. Ha mas felhasznal6tol veszi
at a kezelést, Iéptesse ki az illetét, majd jelentkezzen be sajat felhasznalonevével. A BOND-ADVANCE esetén a
cimsorban az aktualisan kivalasztott csoport is lathato.

FIGYELMEZTETES: Mivel a BOND szoftver fontos hardvereszkozoket vezérel és érzékeny adatokat
tarol, ne futtasson mas alkalmazasokat a BOND vezérlén — ha igy tesz, azzal érvénytelenitia BOND
rendszer jotallasat. Ne haszndlja a BOND vezérl6t dltaldnos szamitogépes feladatokhoz.
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3.2.2  ABOND-PRIME feldolgozé modulhoz tartoz6
szemelyes PIN-kdod beallitasa vagy modositasa

1 Abejelentkezési parbeszédpanelen kattintson a Feldolgozé modulhoz tartozé PIN-kdd beadllitdsa lehet6ségre.

Abra 3-3: Bejelentkezési parbeszédpanelek a klinikai feliilethez és az adminisztréacios feliilethez

BOND @ BOND-adminisztracio a@‘g

Felnéy [ Fonosy }
Jelszé Jelszo
Jelszoé modositasa e “ - B Jelszé modositasa .
Feldolgozo egység PIN-kddjanak beallitasa | . %, Feldolgozo egység PIN-kodjanak bedllitasa l y '.; Yanuasl o
T Wwioklaod
. 20y
Lo - )
ey i®s
Lar g 8
b ﬁ!\.‘ Y

2 Adja meg a BOND felhasznalonevet és jelszot.
3 Adjon meg egy 4 jegy(i PIN-kddot, majd alabb erésitse meg PIN-kddjat.

Abra 3-4: Feldolgozd modulhoz tartozd PIN-kéd beéllitdsa parbeszédpanel

Feldolgozd egység PIN-kédjanak beallitasa e@g

BIOSYSTEMS

PIN sziikséges.

[m

{ PIN-kéd megerdsitése ]

4 Kattintson az OK gombra.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 80



Fejezet 3 A szoftver attekintése (a BOND vezérln)

Az asztal hattérképe

A Windows asztal kiilonboz6 hattérképei szolgalnak az aktualisan bejelentkezett Windows-felhasznald, valamint az
aktualisan csatlakoztatott vezeérl§ vagy termindl tipusanak megkulonboztetésére.

Egylléses eszkoz

Altaldban a ,BONDUser vezérlé” hattérkép lathato, ha azonban egy szervizmérnok tartdzkodik a helyszinen, akkor
el6fordulhat, hogy ,BONDService vezérlé” hattérkép jelenik meg. Lasd Abra 3-5.

Abra 3-5: BOND Egy-iiléses asztali hattérképek: ,BONDUser vezérlé” és ,BONDService vezérld”

Jeica Jeica

BIOSYSTEMS BIOSYSTEMS

3 O3 & I

BOND BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone.

BOND-ADVANCE

A BOND-ADVANCE asztali hattérképeken a csatlakoztatott vezérl§ vagy terminal ikonja annak szerepének
megfelelden véltozik. A példakat lasd itt: Abra 3-6.

Abra 3-6: Termindl, Onall6 vezérls, Els6dleges vezérls és Masodlagos vezérld ikonok

A felhaszndlo tipusat is kiilonboz6 ikonok jelzik. Lasd Abra 3-7.
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Abra 3-7: BONDUser, BONDService, BONDControl és BONDDashboard ikonok

3 &%

®,
3.2.3  Allitsale a BOND szoftvert

A klinikai feliilet vagy az adminisztracios felllet leallitasdhoz kattintson a Kijelentkezés ikonra “ a
funkcidsavon. A klinikai feliiletet ledllithatja, mikozben futds van folyamatban, ha felhasznaldt kell valtani. Ne hagyja
azonban, hogy a feldolgozé modul barmennyi ideig is gy mikodjon, hogy a kliens felllet nincs megnyitva, mivel
akkor nem latja az esetleges riasztasokat és figyelmeztetéseket.

Futds kozben soha ne allitsa le a BOND vezérl6t. Ha teljesen lezérja a BOND rendszert, akkor a szoftvert ledllithatja a
feldolgozd modulok kikapcsoldsa el6tt, illetve utan.

3.3 Afelhasznaloijogosultsagok

A BOND haromféle felhasznaldi jogosultsagot kinal:

» Kezeld: reagenskészletet frissithet, eseteket és targylemezeket hozhat létre, festési futdsokat indithat el és
vezérelhet, orvosokat hozhat |étre és szerkeszthet, és beszamoldkat allithat eld.

 Supervisor: protokollokat, reagenseket és paneleket hozhat Iétre és szerkeszthet.

o Adminisztrator; hozzaféréssel rendelkezik az adminisztrécios felilethez, ahol BOND felhasznalokat kezelhet
és az egész rendszerre kiterjedd beallitasokat konfiguralhat.

A felhasznalok tobb jogosultsdggal rendelkezhetnek. A supervisorok automatikusan megkapjak a kezeldi
jogosultsagokat is. Kizarolag az adminisztratori jogosultsaggal rendelkezé felhasznalok futtathatjak az
adminisztracios fellletet, és kizarolag a kezeldi, illetve supervisori jogosultsaggal rendelkezé felhasznalok
futtathatjak a klinikai feliiletet.

A felhasznalok létrehozasa és jogosultsagaik bedllitasa az adminisztracios fellilet Felnasznalk képernyéjén torténik
(lasd: 10.1 Felhasznalok).

‘ Az aktudlisan bejelentkezett felhaszndld felhasznaloneve a fellilet ablakdnak cimsordban Iathato.
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3.4  Aklinikai felllet attekintése

A klinikai feliilet képerny6jének tetején és bal oldalan a szoftver 0sszes oldalan kozos funkciok lathatok. Ebben a
részben ismertetjlik ezeket a funkcidkat, valamint a szoftver altalanos funkcioit.

e 3.4.1 Funkciosav
o 3.4.2 Feldolgozé modul fiilek
o 3.4.3 Atablazatok rendezése

e 3.4.4 Datumformatum

3.4.1 Funkciosav

A funkcidsav a BOND szoftver képerny6jének tetején ldthato, és gyors hozzaférést kindl a BOND szoftver f6 részeihez.

Tgylem.-beall. Prot.-beall. Reagens-osszeall.  Tgylem.-elozm. Keresés Sigé

A B N

A funkcidsav ikonjaira kattintva egy-eqy képernydre |éphet, illetve végrehajthat egy adott funkcidt az alabbi
tablazatban leirtaknak megfelelGen.

Megjelend
képernyo (vagy
elvégzett funkcio)

LR Targylemez- Esetek létrehozasa és targylemezek bedllitdsa a BOND szoftverben.
'%;l beallitas Tovabbi informdciéért 1asd: 6 Targylemezek bedllitasa (a BOND vezérlén).

STl Protokoll-bedllitds A protokollok szerkesztése és kezelése.
0’3 Tovébbi informdcidért Idsd: 7 Protokollok (a BOND vezérlén).

IR Reagens bedllitasa,  Uj reagensek bedllitésa, a reagenskészlet kezelése és reagenspanelek (a

N | Reagenskészlet és  targylemezek létrehozasara szolgalo jelolékészletek) létrehozdsa
Reagenspanelek (3 Tovabbiinformacicért Iasd: 8 Reagenskezelés (a BOND vezérlon).
fiil)
PYERCEN  Targylemez- Megjeleniti a(z) BOND rendszerben futtatott targylemezek adatait, és az egyes
<0 el6zmények targylemezek, futdsok és esetek részleteit, tovabba jelentések széles skaldjat
allitja eld.

Tovabbi informaci6ért 1asd: 9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlon).
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Megjelend
képernyo (vagy

elvégzett funkcio)

Keresés Azonositja a targylemezeket, reagenstartalyokat és reagensrendszereket a
vonalkod beolvasdsaval, illetve a targylemez vagy reagens azonositojanak kézi
megadasdval. Egységesitett keresési parbeszédpanel talalhatd, melynél a
keresés tartalmat (targylemez vagy reagens) a rendszer automatikusan
azonositja.
Tovahbi informacidért lasd: 6.5.6 Targylemez kézi azonositasa vagy
8.1.1.3 Reagensazonositas.

Sugo Megnyitja a jelenlegi felhasznaloi kézikonyvet.
Kijelentkezés Kijelentkezik a fellletrdl.
X A biztonsdgi Az adatbdzis mentése nem fejez4dott be sikerrel.
CS & mentés nem Tovabbi informdcidért lasd: 10.5.3 Adatbazis biztonsagi mentések.
= sikerlt
~ LIS nincs csatl. Telepitve van LIS modul, de jelenleg nem csatlakozik az LIS-hez.
E i'ﬁ Tovabbi informdcioért 1asd: 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a.
;E ] LIS csatl. van Telepitve van LIS modul, de jelenleg nem csatlakozik az LIS-hez.

Tovabbi informdcidért lasd: 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a.

o LIS-értesitések A fennmarado LIS értesitések szama.
QE Ells,

Tovabbhi informacidért Iasd: 11.4 LIS-értesitések.

A képerny0 jobb felsé részén lathato a Leica Biosystems emblémadja. Kattintson az emblémara a BOND névjegye
parbeszéd megjelenitéséhez. Lasd 3.9 Informacije BOND.

A képerny6 jobb felsd részén megjelenhetnek figyelmeztetd és allapotikonok. Ldsd: 11 LIS integracios csomag (a
BOND vezérl6n) és 10.4.2 Audit kovetés.
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3.4.2  Feldolgozd modul filek

@ Ezek a fllek nem jelennek meg BOND-PRIME feldolgoz6 modulok esetén. A BOND-PRIME feldolgozd
modullal kapcsolatos rendszerallapotot és karbantartasi informéaciokat lasd a kiilonallo BOND-PRIME

felhasznaldi kézikonyvben.

A feliilet bal oldalan Iévé fiilek megnyitjak a Rendszerallapot, Protokollallapot és Karbantartds képernyéket azon
csoport 0sszes feldolgozé modulndl, amelyhez a feliiket csatlakozik. Magukon a flileken az egyes feldolgozé modulok
aktudlis allapotérél jelennek meg adatok (lasd: 5.1.1 Feldolgozd modul fiilek).

Abra 3-8: Feldolgozd modul fiil (BOND-MAX)

BOMND-MAX
[ 3]

i ARIGAM |
| 10can am |
1033 AM |

A Rendszeréllapot képerny6kon az egyes feldolgozé modulok allapota lathato, a Protokolléllapot képerny6kon pedig a
futas alatt all6 protokollok elérehaladdsa. A Karbantartas képernydn kiilonféle karbantartasi mdveletek parancsai
talalhatok.

3.4.3  Atablazatok rendezése

A BOND szoftverben szamos képerny6 tablazatos formaban jeleniti meg az adatokat. A kivant oszlopban lévé adatok
alapjan torténd rendezéshez kattintson az adott oszlop fejlécére. A fejléc mellett megjelend felfelé mutatd haromszog
jelzi, hogy a téblazat novekvé sorrendben (0-9, A-Z) van rendezve. Kattintson ismét a csokkend sorrendben vald
rendezéshez — ekkor a haromszog lefelé mutat.

Ha két oszlop szerint szeretne rendezni, kattintson az elsére, majd a <Shift> billenty(t lenyomva tartva a masodikra.
Az els6 oszlopban az értékek sorrendje nem valtozik, azonban ha tobb sorndl ugyanaz az érték szerepel az elsé
oszlopban, akkor ezek a masodik oszlopban lévé értékek szerint rendez6dnek sorba.

Az oszlopszélességek atméretezhetdk, és az oszlopok a tablazatban Uj helyre hizhatok at.

A tablazatok rendezésével, valamint az oszlopszélességekkel és az oszlopok elhelyezkedésével kapcsolatos
madositasok kijelentkezésig megmaradnak.

3.4.4  Datumformatum

Egy-Uléses telepitéseknél a szoftverben és a beszamoldkban 1évé datumok és idépontok a BOND vezérl6 operacios
rendszerében beallitott formatumokat hasznaljak. BOND-ADVANCE telepitéseknél a terminalokon beallitott
formatumok kertilnek felhaszndldsra. A rovid és hosszu datumformatumok maximalis hosszdsaga 12, illetve 28
karakter.
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3.5 BOND-ADVANCE iranyitopult

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

BOND-ADVANCE telepitésénél a BOND iranyitopult a vezérl6hoz vagy terminalhoz csatlakoztatott monitoron jelenik
meg. Valos idejli 0sszegzést jelenit meg a rendszerben taldlhaté minden feldolgoz6 modul allapotardl.

Abra 3-9: A BOND irdnyitopult

BOND Dashboard

B3 1 B3_10 Bi_n
SSA Time Status S5A Time Status ‘ SSA Time Status S5A Time Status SSA Time Status
1 oozear Processing 1 oozzas Frocessin - 1 ommse Completea 1 abortes 1 Locked
2 - Locked 2 ooiaze Processing 2 ooo40t Compieted 2 - 2 Locked
3 00:28:11 Processing 3 00:1€:18 Processing 3 00:18:09 Completed 3 3 -
® o ® & /] ® A &
[ en N w82 |
SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 14:12:43 Processing 1 14:07:38 Processing 1 00:06:47 Processing 1 00:22:38 Processing 1 00:15:45 Processing
2 - 2 14:12:23 Processing 2 00:12:13 Processing 2 00:15:29 Processing 2 00:19:38 Processing 5
3 - Locked 3 Locked 3 00:03:57 Processing 3 00:14:01 Processing 3 00:09:41 Processing
A & A & ® 4 ® <. O
ssA  Tme status ssa  Tme status | ssa  Tme stats ssa  Tme status ssa  Tme status
1 00:22:15 Processing 1 00:02:10 Processing 1 00:07:01 Processing 1 00:07:09 Processing 1 00:38:08 Processing
2 ouiss0 Frocessing 2 oousae 2 omem essing 2 oooss fr 2 oumzis Frocessing
3 00:14:00 Processing 3 00:00:40 3 00:09:51 essing 3 00:09:59 Pri 3 00:28:57 Processing
o O O O B O
SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status

17 Sep 2020 | 00:10:03

Processing modules: 20

Jelmagyarazat

4 Befejezett futdsokat tartalmazo feldolgozo
modulok

1 Riasztasokat jelz6 feldolgozé modulok

2 Figyelmeztetéseket jelz6 feldolgozd modulok o , .

3 Ertesitéseket jelz6 feldolgozé modulok S Egyenl feldolgozo mo@ulok,paneljel, rnelye:ken a
targylemezfest6 egységek allapota lathato

A képerny6 tetején négy ikon I4that6, amelyek (balrél jobbra) a riasztasokat, figyelmeztetéseket, értesitéseket és

befejezett futasokat jelz6 feldolgozd modulokat mutatjak. Ha egy kategdridban tobb feldolgozé modul taldlhato,

akkor az ikonok sorban végiglépkednek rajtuk.

A felsé sor alatt a rendszer egyes feldolgozé moduljainak paneljei lathatok név szerint dbécérendben (melyet az
adminisztraciés fellileten lehet bedllitani). A panelek a feldolgozd modulokon 1évé hdrom targylemezfesté egység
allapotat, valamint az egységekre 0sszességeben vonatkozod esetleges altalanos allapotjelzéket mutatjak.
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Iranyitopult ikonok
A A feldolgozd modul riasztast jelez.
A feldolgozd modul figyelmeztetést jelez.

A feldolgozé modul normalisan mikodik. Az idébélyeg fehér hattérrel lathatd (***° ).

@ A feldolgozé modulban a futas legalabb egy talcan sikeresen befejez6dott, és a talca készen all a
kirakodasra. Az id6bélyeg zold hattérrel lathato (- **" ).
@ A feldolgozd modul értesitést jelez.
B A feldolgozé modul le lett vélasztva.

A figyelmeztetésekkel, értesitésekkel, illetve befejezett futdsokkal rendelkez6 feldolgozd modulok egyarant
megjelennek a képernyd tetején a megfeleld helyzetben, valamint alul az abécérendben Iév6 lista egyes paneljeiként.

3.5.1  Targylemez fest6 egység allapotai

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

Az egyes targylemezfestd egységek dllapota a feldolgozd modul paneljein Iathatd. Harom éllapotkategoria létezik:
» Zarolt — akkor jelenik meg, ha a targylemeztart6 zarolva van. Nem jelenik meg idé.

* Feldolgozas - a tarton megkezdédott a feldolgozas. Az 1d6 oszlopban lathatd 6raban, percben és
masodpercben a futdsbdl hatralévd idé.

» Kész - a feldolgozas elkésziilt. Az Id6 oszlopban a futds befejez6dése dta eltelt id§ lathatd draban, percben és
masodpercben megadva, zold hattérrel.

Ha nincs zarolt tarto, ez a sor Ures.

Nem Iéphet kapcsolatba az iranyitopulttal. Ha az irdnyitdpulton olyan lzenet jelenik meg, hogy valamelyik feldolgozd
modul figyelmet igényel, akkor a felhaszndlonak a BOND-ADVANCE terminal utjan kell beavatkoznia.
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3.6 Ertesitések, figyelmeztetések és riasztasok

A BOND rendszerben harom riasztasi szint létezik: értesités, figyelmeztetés és riasztas. Minden riasztast egy-egy ikon
jelol, mely a Rendszeréllapot képerny6n az lizenet targyat képezd elem folott vagy mellett [athatd. Megjelenhet
tovabba megfeleld riasztasi ikon a feldolgozd modul lapjan, hogy az aktudlisan lathaté képerny6tdl fuggetlendl jelzést
nydjtson (Idsd: 5.1.1 Feldolgozd modul fiilek). A BOND-ADVANCE esetén a riasztasok az irdnyitépulton is megjelennek
(lasd: 3.5 BOND-ADVANCE irdnyit6pult).

Ha a jobb egérgombbal egy riasztasi ikonra kattint, és kivdlasztja a Figyelmeztet6 iizenet lehetdséget, megjelenik egy
parbeszédablak, melyben a figyelmeztetési dllapot lathato.

A harom riasztdsi szint és a hozzajuk tartozo ikonok ismertetése aldbb olvashatd.

Ertesités
Olyan allapotrol nyujt tajékoztatast, amely most vagy késébb intézkedést igényel a futas

megkezdése vagy a feldolgozas késébbi késleltetésének megeldzése érdekében.

Folyamatos
Figyelmeztetés
Intézkedés szlikséges most, esetleg a feldolgozas késleltetésének elkeriilése érdekében. A
feldolgozasi késések arthatnak a festésnek.
Folyamatos
Riasztas
/ m Sirgds intézkedes szikséges. Ha a feldolgozd modul éppen targylemezeket dolgozott fel,
akkor tevékenységét szlineteltetni fogja, €s a riasztasi allapot On altali kijavitasdig nem tudja
Villog folytatni azt. A feldolgozési késések rthatnak a festésnek.

FIGYELMEZTETES: Mindig olvassa el a figyelmeztetd és riasztési iizeneteket, amint meglétja az
ikonokat (kiilondsen akkor, ha folyamatban van egy futés). A gyors reakciéval elkeriilheti a
targylemezek festésének hibait.

A futdsok kozben eléfordulo értesitésekre is célszerd mihamarabb reagalni.
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3.7 Beszamolok

A BOND szamos beszamolot allit eld. Ezek Uj ablakban a BOND Beszamold megtekintése helyen nyilnak meg. A
beszamoldk fejlécében altalanos adatok lathatok, példaul azon id6, hely és feldolgozd modul, amelyre a beszamol6
vonatkozik. A beszamold oldalainak Iablécében a beszamold eldallitasi idépontja és datuma, valamint az oldalszam
szerepel.

Egyes beszamoldk elédllitasa — kiilonosen az eset-, targylemez-, illetve reagensadatokat tartalmazokeé — perceket is
igénybe vehet, kiilonosen szamos feldolgozé modullal és/vagy nagy forgalommal rendelkezé laboratériumok esetén.

A BOND beszamolomegtekintGnek van nehany navigacios, megtekintési és kimeneti lehetGsége. A nyomtato
kijelolésére és bedllitasara, illetve a nyomtatni kivant oldalak megaddsara szolgdld szokasos nyomtatasi
parbeszédpanel megnyitasan fellil a beszamoldk kiilonféle formatumokban exportélhatok is, ideértve a PDF, XLS, CSV
és szoveges formatumot.

A navigdcidhoz kiilonféle billentylparancsokat haszndlhat, példaul az Oldal fel, Oldal le, Kezd6képernyd (els6 oldal) és
Vége (utolsd oldal) billentytiket. Tovabbi funkciok is rendelkezésre allnak billenty(iparancsok révén, példéul a Ctrl-F
megjeleniti a Keresés parbeszédpanelt, a Ctrl-S megnyitja a Mentés parbeszédpanelt, a Ctrl-P pedig megnyitja a
Nyomtatas parbeszédpanelt.

BOND beszamoldok dokumentalasa az alabbi részekben talalhato:
e 5.3.1 Karbantartasijelentés
» 0.7 Targylemez-beallitas 6sszegzd beszamoloja
» 7.5Protokolljelentések
e 8.3.4IzvjeSce o detaljima inventara
» 8.3.5Reagens-felhasznalas jelentés
e 9.4 Futasi esemeények beszamoldja
e 9.5Beszamold a futasi részletekrdl
e 9.6 Esetbeszamolo
» 0.8 Targylemez-0sszefoglalds
» 0.10 Rovid targylemez-el6zmények
» Zapisnik servisa

A targylemezek adatait CSV (vesszdvel elvalasztott értékek) fajlformatumban is lehet exportélni. Lasd 9.9 Adatok
exportalasa.
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3.7.1  Regebbi beszamoldok

Ha a BOND rendszert a 4.0-s szoftververziorol frissitette, akkor a frissitést megel6z6 eset- és targylemez-adatok nem
kerliltek &t az aktudlis adatbézisba. A régi (mds néven ,régebbi”) adatok azonban tovébbra is rendelkezésre &linak.
Elérésiikhoz valassza ki az Inditds > Osszes program > Leica > BOND Régebbi beszdmolémegtekintd lehetséget.
Ekkor megnyilik a 4.0-s verziéju BOND szoftver. Ugyanugy megtekintheti a feldolgozott targylemezeket a
Targylemezel6zmények képernydn, és beszamolokat készithet, ahogy a 4.0-s verzidban tette. A 4.0-s verziéhoz
hasonldan a beszamolokat kinyomtathatja a beszamold ablakabdl, illetve mentheti 6ket PDF formatumban. Ehhez
valassza ki a F4jl > Nyomtatas lehet6séget, majd nyomtatdként a Leica PDF Printer elemet.

Ne hozzon Iétre eseteket, illetve targylemezeket a BOND régebbi beszamolémegtekint6ben. Kizarolag régebbi adatok
megtekintésére és beszamolok létrehozasara hasznalja.

3.8 Sugo

Siigh
A funkcidsavon lévo Sugd ikon mind a , mind a Klinikai adminisztracios kliensekben egy felugro ablakot nyit
meg, amely lehetévé teszi a megnyitni kivant felnasznaloi kézikonyv verzigjanak kivalasztasat.

Felhasznaldi kézikdnyv kivalasztasa

+'  BOND Felhasznaldi kézikanyv

BOMND-PRIME felhasznaldi kézikonyv

OK

Masik megoldasként az asztali ikonrol is megnyithatja a Felhaszndl6i kézikonyv kivélasztasa elemet.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 90



Fejezet 3 A szoftver attekintése (a BOND vezérln)

3.9 Informacije BOND

Kliknite na Leica Biosystems logotip u gornjem desnom kutu zaslona da biste prikazali Informacije BOND dijaloski

okvir, u kojem se navode informacije o sustavu.

Abra 3-10: Dijaloski okvir Informacije BOND

Adatbazis verzigja:
Adatvaltozat:

Teriletadatok:

BOND Language Pack version:

TH_Max

Feldolgozo egység

Sorozatszam:
Tipus:
MYAK:

BOND ismert.
BOND szoftver © 2022
Leica Biosystems Melbourne
Szoftveradatok
Szoftververzioszam: 7.0.0.2070
BOND felh.: admin
BOND felh.jogosult.: Adminisztrator
Myelv: maagyar (Magyarorszdg)

DBVER_4.1.0 (70008)
93.08.473%

1 {RestOfWorld)
1.30.3.46

TH_Max
BOND-MAX

Jeica

BIDSYSTEMS

Vecina informacija u dijaloSkom okviru Informacije BOND je prvenstveno od interesa za servisno osoblje, medutim
laboratorijsko osoblje moZe pronaci pocetnu informacijsku grupu korisnom, osohito tijekom razgovora s korisnickom

podrskom.
Informacije sadrzane u pocetnoj grupi su sljedece:

« Verzija softvera: broj verzije softvera.

» BOND korisnik: korisnicko ime trenutacnog korisnika.

» BOND korisnicka uloga: korisnicke uloge trenutacnog korisnika.

 Jezik: trenutacni jezik.

« Verzija baze podataka: verzija baze podataka (odnosi se na strukturu baze podataka).

» Verzija podataka: verzija podataka ucitanih u bazu podataka.

« Podaci o regiji: regija svijeta za koju je sustav konfiguriran (postavljeno tijekom instalacije).
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Podatke u dijaloSkom okviru mozete spremiti u tekstnu datoteku — kliknite IzvjeS¢e i odaberite lokaciju za spremanje
datoteke.

Zapisnik servisa

U administracijskom klijentu mozete generirati izvjeSc¢a o zapisniku servisa u dijaloskom okviru Informacije BOND. To
bi se obi¢no radilo na zahtjev servisnog predstavnika. Za kreiranje zapisnika servisa:

1 Kliknite na Servisna prijava u dijaloskom okviru Informacije BOND (pogledajte Abra 3-10).
2 Odaberite ili:

* serijski broj odredenog modula obrade

 *Sustav* za izvjeScivanje o dogadajima softvera ili kontrolera u BOND sustavu ili

o *LIS* za dogadaje vezane uz LIS sustav.
3 Odaberite vremensko razdoblje za izvjeSce ili kliknite Proteklih sedam dana.

4 Kliknite na Generiraj za generiranje izvjesca. IzvjeSce se pojavljuje u pregledniku izvjeS¢a — pogledajte
3.7 Beszamolok.

5 Da biste izvezli zapisnik o servisu u CSV datoteku, kliknite Izvoz podataka.

3.10 BOND Adatmeghatarozasok

A BOND vezérlé az egész rendszer 0sszes reagens- és protokolladatat tartalmaz6 adatmeghatarozasokat tartalmaz.
Az alapértelmezett protokollok, valamint a Leica Biosystems reagenseinek és reagensrendszereinek adatai is
megtalalhatok koztik.

3.10.1 Az adatmeghatarozasok frissitései

A Leica Biosystems id6rél idére frissitett adatmeghatarozasokat tesz kozzé webhelyén, pl. djonnan kiadott reagensek
hozzdaddsa céljabdl. Az adatmeghatdrozasok frissitésére vonatkozé utasitasokért 1asd: 10.4 BDD.

Az adatmeghatdrozasok frissitésekor kizardlag .bdd kiterjesztés(, s a megfeleld régidhoz tartozo frissité fajlokat
szabad hasznalni.

Ellenérizze az aktualis adatverzidt a BOND névjegye parbeszédpanelen. A parbeszédpanel megtekintéséhez
kattintson a Leica Biosystems szoftver képerny6jének jobb fels6 részén lévé BOND emblémara. Lasd még:
3.9 Informacije BOND.
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3.11 Szoftverfrissitések

A Leica Biosystems szoftverfrissitéseket adhat ki a BOND rendszer tovabbfejlesztésének keretén beldl. A frissitések
vonatkozhatnak a f6 szoftverre, illetve az alapértelmezett protokollokat, reagenseket és reagensrendszereket

tartalmazo adatbazisra.

Az aktudlis szoftververzid verzidszama a BOND névjegye parbeszédpanelen taldlhatd (lasd: 3.9 Informacije BOND). Az
adatverzio szintén megjelenik a BOND névjegye parbeszédpanelen.
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0i kézikonyv

Rovid felhaszna

Ez a fejezet szandékunk szerint egy vezetett Utmutatdson viszi Ont végig, elsé, a BOND-rendszeren egyediil végzett
feldolgozasat végigkisérve. Ennek keretében készitettiink egy minta esetet, és négy targylemezt fogunk konfiguralni
és feldolgozni, BOND *CD5, *CD3, *CD10, és *Bcl-6 hasznalatra kész primer antitestekkel végezve a teszteket.

BOND-IIl és BOND-MAX esetén az alapértelmezett protokoll és észlel6rendszer ezeknél az antitesteknél az *IHC
Protocol F és a BOND Polymer Refine Detection System (DS9800).

BOND-PRIME feldolgozé modulok esetén az alapértelmezett protokollészleld rendszer az *IHC Protocol F és a BOND-

PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). A folyamat a kiegészité BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096) is
haszndlja.

A leirt eljaras ISH teszteknél és protokolloknal is érvényes (egyszeren cserélje fel az antitestet egy teszttel, és
cserélje ki az IHC protokollokat ISH protokollokra).

4.1 BOND-IIl es BOND-MAX

Miel6tt belekezd, meg kell ismernie ezen kézikonyv 2 Hardver és 3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlén)
fejezeteinek vonatkozo részeit.

o 4.1.1El6zetes ellendrzések és Beinditas

» 4.1.2 Provjere protokola i reagensa

4.1.3 Atargylemezek bedllitasa

4.1.4 A reagensek betoltése

4.1.5 Protokoll futtatdsa

4.1.6 Befejezés
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411 El0zetes ellenOrzesek és Beinditas

Végezze el az aldbbi lépéseket a feldolgozds elkezdése elétt:

1 Gy6zddjon meg arrdl, hogy a feldolgozé modul tiszta, és hogy minden karbantartdsi feladat naprakészen el lett
végezve (I4sd 12.1 Tisztitasi és karbantartési itemezés).

A napi feldolgozas el6tti feladatok az aldbbiak:

a Ellendrizze, hogy a nagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyok nincsenek-e mar tobb mint félig tele. A
BOND-MAX aktualis modelljén hasznalja a tartalycimkeén lév fehér vizszintes vonalat viszonyitasul, hogy
hol van a félig tele szint (lasd Abra 12-3).

b Ellendrizze, hogy az olddszer-reagenstartalyokban megfelel6 térfogatu reagens talalhaté-e.
2 Ellendrizze a mosdblokkokat és a keveréallomast — sziikség szerint tisztitsa vagy cserélje ki 6ket.
3 Ellendrizze, hogy a targylemez cimkéz6nek megfeleld uj cimke all-e a rendelkezésére.

4 Ha a feldolgozé modul és a vezérl (valamint a BOND-ADVANCE terminalja) nincs bekapcsolva, akkor
kapcsolja be 6ket most.

5 Amikor a vezérl6 vagy a terminal fut mdr, inditsa el a klinikai tigyfelet.

6 Amint a szoftver elindult, ellendrizze az Allapot képernyéket, és gy6z6djon meg arrdl, hogy nincsenek a
feldolgozd modullal kapcsolatos értesitések. Haritsa el 6ket, miel6tt targylemezt probalna feldolgozni.

7 Kapcsolja be a targylemezcimkézot.

4.1.2  Provjere protokola i reagensa

Trebate provjeriti da su protokoli i reagensi koje Cete koristiti u obradi postavljeni u softveru.

Za provjeru protokola:
Prot.-beall.

1 Odaberite ikonu Postavke protokola (prikazana s desne strane) na funkcijskoj traci. 0\7
3

2 Provjerite je li u tablici naveden “*IHC Protokol F".

Ako protokol nije naveden, odaberite All (Sve) u filtru preferiranog statusa na dnu
zaslona (vidjeti 7.2 Protokoll-beallitas képernyd).

U tablici odaberite protokol, kliknite Otvori i zabiljeZite preferirani sustav detekcije u dijaloskom okviru
Uredivanje svojstava protokola; BOND Detekcija polimerne rafinacije.

Protokol se mora odabrati kao Preferirani blizu vrha dijaloskog okvira (ako nije, morate biti prijavljeni
korisniékom ulogom nadzornika da biste protokol uginili preferiranim).

Za provjeru reagensa:

Ta provjera pretpostavlja da imate zalihu potrebnih antitijela i sustava za detekciju te da su ona Resgere gzl
registrirana u inventaru BOND reagensa. Pogledajte 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztralasa ]

za vise informacija.
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1 Odaberite ikonu Postavke reagensa (prikazana s desne strane) na funkcijskoj traci.

? Na kartici PodeSavanje odaberite Primarni kao Vrsta reagensa, Leica Microsystems kao Dobavlja€ Sve za
Preferirani status u filtrima na dnu zaslona.

3 Pronadite svako od antitijela koja trebamo (*CD5, *CD3, *CD10 i *Bcl-6) i dvaput kliknite kako biste otvorili
dijaloski okvir Uredivanje svojstava reagensa:

a Kliknite Vrati tvorni¢ki zadane protokole (da biste vratili tvornicki zadane postavke biti prijavljeni
korisnickom ulogom nadzornika). Time se osigurava da se postave zadani protokoli bojanja, *IHC
protokol F i zadani protokoli prethodne obrade.

b Provjerite je li reagens oznacen kao Preferirani (ako nije, morate biti prijavljeni korisnickom ulogom
nadzornika kako biste oznacili reagens kao preferirani).

¢ Kliknite Spremi.

4 Sada idite na karticu Inventar i odaberite Spremnici za reagens kao Vrsta pakiranja, Primarni kao Vrsta
reagensa, Na zalihi za Status inventara, Leica Microsystems za Dobavljag i Preferirano za Preferirani status u
filtrima na dnu zaslona.

Sva potrebna antitijela trebala bi se pojaviti s dostupnim kolic¢inama.
Provjerite postoji li dovoljna koli¢ina za svako antitijelo.

5 Naistoj kartici odaberite BOND sustave detekcije kao Vrsta pakiranja i Na zalihi za Status inventara. Provjerite
je liutablici naveden Zeljeni sustav detekcije, BOND Detekcija polimerne rafinacije i postoji li dovoljna kolicina
(pogledajte 8.3.1.1 Az észlelérendszerek részére jelentett térfogat).

41.3  Atargylemezek beallitasa

Ez arész irja le azokat a folyamatokat, hogy hogyan kell a BOND-rendszerbe betapldini azokat az Tgylem -bell.
adatokat, amikre a targylemezek festéséhez és a targylemezek feldolgozé modulba torténé fizikai 3

elhelyezéséhez sziikségesek.

Az ebben a részben ismertetett szoftvermiveletek a Targylemez-bedllitas képerny6rdl végezhetdk el.
Ennek a képerny6nek a megjelenitéséhez kattintson a funkciosavban a Targylemez-bedllitas ikonra.

Lasd az aldbbi részeket:

e 4.1.3.1 Az Eset adatainak megadasa

4.1.3.2 Atargylemez adatainak megaddsa
4.1.3.3 Vezeérlok

4.1.3.4 Targylemezek felcimkézése

4.1.3.5 Targylemezek betoltése
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4.1.3.1 Az Eset adatainak megadasa

Elészor létre kell hozni egy ,esetet” a szoftverben ugyanahhoz a beteghez. Példaul a beteg neve J Nagy, az eset
azonositoszama 3688, Dr. Kovacs pedig a beutald orvos.

1 Kattinson az Eset hozzdadasa lehetdségre a Targylemez-bedllitas képernydn. A szoftver megjeleniti az Eset

hozzdaddsa parbeszédpanelt.

Abra 4-1: Az Eset hozz4ad4sa parbeszédpanel

Eset hozzaad.

Esetazon.: 3688
Beteg neve: Edward, A

Az eset megjegyzései:

Orvos: Smith

Orvosok kezelése

Esetszam:

Kiosztott térfogat: 100 pl

v 150l

El6készitési protokoll: *Dewax

[ oc ] weme ]

2 Kattintson az Eset azonositdszdma mezére, €s irja be: ,3688".

3 Kattintson a Beteg neve mezdébe, és irja be: ,Nagy, J".

4 Kattintson az Orvosok kezelése lehetdségre, az Orvosok kezelése parbeszédpanel megnyitasahoz. Ott

kattintson a Hozz4dad4s lehetdségre, az Orvos hozzdaddsa parbeszédpanel megnyitasahoz, és irja be, hogy
,Kovacs” a Név mezdbe. Gy6zddjon meg arrdl, hogy az ElGnyben részesitett jelolénégyzet be van-e jeldlve.
Kattintson a Mentés lehetéségre.

Valassza ki a ,Kovacs” lehet6séget, és kattintson az OK lehetéségre az Orvosok kezelése parbeszédpanelen.

Vélassza ki a 150 pL kiosztott térfogatot az eset alapértelmezéseként. Ez a bedllitas a targylemez-beallitas
soran kivansag szerint felilirhato.

Vélassza a *Dewax (viasztalanitas) vagy a *Bake and Dewax (siités és viasztalanitas) lehetéséget az
El6készitési protokoll mezében, és allitson be alapértelmezett el6készitést az eset targylemezeihez. Ez a
bedllitas a targylemez-beallitas soran kivansag szerint feliilirhato.

Kattintson az OK lehet6ségre az Eset hozzdadésa parbeszédpanel bezarasadhoz - a Targylemez-beéllitds
képernyd bal oldalan lévo tablazat az uj esetet jeleniti meg.

Az esetekkel valo tovabbi lehetdségekkel kapcsolatban tovabbi tajékoztatast itt talal: 6.3 Munkavegzés esetekkel.
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4.1.3.2 Atargylemez adatainak megadasa
A kovetkezd lépésben ,targylemezeket” hozunk Iétre a szoftverben, a négy fizikai targylemez mindegyikéhez:
1 Valassza ki az Uj eset azonositoszamunkat, ami 3688, az esetek listajaban a képerny¢ bal oldalan.

2 Kattintson a Térgylemez hozzdadésa lehetéségre a Targylemez hozzdadésa parbeszédpanel
megjelenitéséhez.

Abra 4-2: A Targylemez hozz4adésa parbeszédpanel

Tgyl. hozzaad
Edward, A.
Esetazon.: Szovettipus: Kiosztott térfogat:
3688
Omvos: V' Vizsg szovet 100l
Smith Negativ szovet ¥ 1504l
Tgylem.-azon.:
gylem.-azon Poziliv szovet
Esetszm;
5 Festésmod:
Az eset megjegyzései: Egysz | - IR [ - |
Létreh. détum: Egys
2013.09. 04 7:53.56
Feldolgozas: v HC 1SH
Jelols: *CD5 (4C7) B
Protokaliok
Festés *IHC Protocol F B
Elékészités. *Dewax B
HIER: *HIER 20 min with ER2 [ - ]
Enzim B
Jelolé UPI:
Auto B
Eszleldrendszer UPI:
Auto
Tgyl. hozzaad.

3 De valaszthatja azt is, hogy kifejezetten ehhez a targylemezhez megjegyzést flz.
4 Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Tesztszdvet lehetéség van szovettipusként kivalasztva.

5 Vélasszon ki egy, a feldolgozé modul szdmara és a szovetméretnek megfeleld kiosztott térfogatot (ldsd
6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a targylemezeken).

6 Feltételezziik, hogy a targylemezek feldolgozasa egy BOND-III berendezésen torténik majd, ezért a kiosztott
térfogatot allitsa 150 pl-re.

7 Valassza az Egyszeres és a Rutin lehetéségeket a Festési méd alatt.
8 Kattintson az IHC lehet6ségre az IHC folyamat meghatarozésahoz.
9 Valassza ki a *CD5 (4C7) lehet6séget a Jeldl§ listdrol.

10 A Protokollok fiilon a szoftver automatikusan megadja az esetre vonatkozo el6készitési protokollt és az
alapértelmezett festést, valamint a *CD5 visszanyerési protokolljait.
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11 Egyszeri festés esetén altalaban érdemes meghagyni az Auto alapértelmezett értéket a parbeszédpanel bal
oldaldn az Egyedi termékazonositok (UPI-k) esetében. Ha azonban egy adott targylemezhez egy konkrét

tételszamot szeretne kivalasztani (pl. tétel-tétel érvényesitéshez), valasszon a legordiilg listabdl a kovetkezd
mez6kben:

« Jel6l0 UPI - a reagenstartaly UPI-je a jelol6hoz
o Erzékel6rendszer UPI - az érzékelérendszer UPI-je.

Ahhoz, hogy a targylemezeket ugyanazon a futason beliil lehessen feldolgozni (BOND-MAX és BOND-II
rendszeren), az UPI-knek azonosnak kell lenniiik, vagy az Auto lehet6séget kell kivdlasztani.

12 Kattintson a Targylemez hozzdadasa lehetdségre.

Atargylemez hozzdadddik a targylemezlistahoz a Térgylemezbedllitds képernyd jobb oldalan. A Targylemez
hozzdaddsa parbeszédpanel nyitva marad.

13 Ismételje meg hdromszor az 9-12 lépéseket, és valassza a *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) és *Bcl-6 (LN22)
reagenseket jeloloként a 9. [épésben.

14 Miutan minden targylemez hozza lett adva, kattintson a Bezaras lehet6ségre a Targylemez hozzdadasa
parbeszédpanel bezarasahoz.

Ellendrizze az adatokat a targylemezlistaban.

Abra 4-3: Négy, a Targylemez-bedllités képernyén konfigurélt targylemez

1 00000002
*CD5

*IHCF *D *— *H2(20)

N

00000003

3 00000004
*CD10

*}IHCF *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bcl

*IHCF *D *— *H2(20)

Ha modositani kell egy targylemez adatait, akkor kattintson kétszer a targylemezre, €s nyissa meg a

Targylemez-tulajdonsagok parbeszédpanelt, sziikség szerint modositsa az adatokat, majd kattintson az OK
lehetdségre.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04

Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 99



Fejezet 4 Rovid felhasznaloi kézikonyv

A targylemezekkel vald tovabbi lehet6ségekkel kapcsolatban tovabbi tajékoztatast itt taldl: 6.5 Munkavégzés
targylemezekkel.

@ A panelekkel gyorsan adhat hozza egyszerre tobb olyan targylemezt, amit gyakran hasznal. A
panelekkel, azok létrehozasaval és alkalmazasaval kapcsolatos tovabbi tajékoztatast itt talal:

8.4 Reagenspanel képernyd.

41.3.3 Vezérlok

Mindig hasznalja a vezérl6ket a BOND rendszeren. Nyomatékosan ajanljuk, hogy a megfelel kontroll szovetet
ugyanarra a targylemezre helyezze, mint a paciens szovetet. Ezen kiviil kiilon esetet is Iétrehozhat, kifejezetten a
kontroll-targylemezek szamara. Tovabbi részletekért, ldsd: 6.2 Munkavégzés a kontrollokkal.

41.3.4 Targylemezek felcimkézése
Most madr készen all a targylemezcimkék kinyomtatdsara, és a targylemezekre vald felhelyezésére:
1 Kattintson a Cimkék nyomtatasa lehetdségre a Targylemez-bedllitas képernydn.

2 A Nyomtatandé targylemezcimkék mentben valassza ki a megfelelé opciot, majd kattintson a Nyomtatés
gombra.

A cimkeéket kinyomtatja a rendszer.

3 Ugyeljen arra, hogy a térgylemez bevont teriilete (ahova a cimke keriil majd) szaraz legyen, majd helyezze fel a
cimkét ugy, hogy a targylemez-azonosito, illetve a vonalkdd parhuzamos legyen a targylemez végével. A
cimkének jobb oldalaval felfelé kell allnia, amikor a targylemezt gy tartja, hogy a cimke fent helyezkedik el.

Abra 4-4: Megfelelden felnelyezett cimke

Fﬁ FE.IVEQZ
DI2I4%56

CFHETHRE
oEnz.Te

v

Tovabbi tajekoztataseért lasd 6.6 A targylemezek cimkezése.
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41.3.5 Targylemezek betoltése
A tdrgylemezek betoltését az aldbbiaknak megfeleléen végezze:
1 Tartsa a targylemezt a cimkés felénél gy, hogy a minta legfelil van.

2 Forgassa a targylemezt a targylemeztalca egy ures pozicioja felett ugy, hogy a targylemez cimkés vége a talca
oldalaban 1évé mélyedés folé essen (ldsd Abra 4-5). Helyezze le a térgylemezt, hogy az a talca siillyesztett
poziciojaba kerdljon.

Abra 4-5: A targylemez elhelyezése a targylemeztalcéban

3 Vegyen egy Covertile fed6lapot a kezébe a végénél fogva, és helyezze ra a targylemezre gy, hogy a Covertile
fedélap nyakrészén lévé biityck illeszkedjen a targylemeztalca mélyedésébe (be lett karikdzva itt: Abra 4-6).
Ujabb tervezésii Covertile fedSlapokndl a Covertile fedSlapra nyomtatott ,Leica” feliratnak jol olvashatéan kell
allnia, mutatva, hogy a Covertile fedélap helyes irdnyban all.

Abra 4-6: Covertile fed6lap elhelyezése egy térgylemezen
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4 Ha minden targylemez és Covertile fed6lap be lett toltve a talcéra, emelje fel a talcat, és tegye a végét egy Ures
targylemezfestd egység bemenetére. Csusztassa a talcat elére egészen addig, amig be nem csuszik a
modulba. A talcanak kannyedén kell becsusznia, €s jol hallhatd kattandsnak kell jeleznie, ha a helyére kertilt.

414  Areagensek betoltése

Most az észlelérendszert (BOND polimer finomészlelés) és a (*CD5, *CD3, *CD10 és *Bcl-6 reagensekhez tartozd)
markertartalyokat kell felhelyezni a feldolgozé modulra.

/) FIGYELMEZTETES: A reagenstartalyok megbillenhetnek a felhelyezés soran, mialtal reagens
= maradhat vissza a kupak korll. Mindig viseljen jovahagyott védészemiiveget, véddkeszty(it és
véddruhdzatot, ha reagenstartélyokat nyit ki.

A reagenseknek a BOND-III vagy BOND-MAX feldolgozé modulba torténd feltoltéséhez végezze el a kovetkezdket:

1 Helyezze a jelol6tartalyokat a reagenstalcakra, a tartalyokon lévé hornyokat a talcarekeszek hornyaihoz
igazitva. Nyomja le a tartalyokat, amig a helylikre nem pattannak.
A markertartalyok kivansag szerint az észlel6rendszer talcdinak tartalék rekeszeibe helyezheték.

Abra 4-7: Reagenstartaly reagenstalcéban
Anyilak a reagenstartaly

és a reagenstalca
hornyait jelzik.

2 Nyisson ki minden marker- és észlelérendszer-tartalyt. Pattintsa fel a fedeleket, és hajlitsa 6ket hatra, amig
bele nem pattannak a tartalyok hatoldalan léva fiilekbe.

3 Gy6z6djon meg arrdl, hogy a felsé vonalkddcimkék teljesen hozzatapadtak-e a tartélyokhoz — nyomjon le
erésen minden olyan cimkét, ami feljon.

4 Torolje le a nedvességet/lecsapddast a felsd vonalkod-cimkeérdl.
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5 Helyezze a reagenstélcakat a feldolgoz6 modul reagensplatformjdra. Hasznalja a platform iranyzékait a talcak
platformra torténd helyes felhelyezéséhez.

Amikor a talca eléri a platform végét, akkor mikodésbe hozza a zarészerkezetet. A télca LED fénye zold
szinlre valt, és jelzi, hogy a talca a helyére kerdilt.

Abra 4-8: A reagenstélca behelyezése

Jelmagyarazat

1 A télca zdromechanizmusa

2 Feldolgozd modul zaré csatlakozojaval
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6 A szoftverben kattintson a feldolgozd modul filre, hogy megjelenitse a Rendszeréllapot képernyét.

A reagensoszlop vildgosabb szinnel, sotét kerettel jelenik meg, jelezve, hogy a talcardl felvétel fog rovidesen
készilni. A BOND rendszer felvételt készit a reagenseken taldlhatd azonositokrol, amint a fé robot
rendelkezésre dll, majd frissiti a reagensek ikonjait.

Abra 4-9: A reagenstélca allapota, ahogyan a Rendszerallapot képernyén megjelenik

I
AL ra
*CO5
£
*CD30
L 2
*cD10 2
o
g
£ 3
K67 g
E
g
5

Ha barmilyen probléma adddik a reagensekkel, akkor a szoftver egy figyelmeztetd ikont jelenit meg az adott
képernyén. Kattintson a jobb egérgombbal az ikonra tovabbi informéaciokért (Idsd 5.1.3.4 Reagens problémak
kijavitdsa).

rendszernek 2 percen beliil reagensre van sziiksége eqgy talcarol, akkor a LED jelz6fény pirosra

‘ A reagenstalcak barmikor eltavolithatok, ha a talca LED jelzéfénye zolden vildgit. Ha a
vélt, jelezve, hogy a talca le van zérva (lasd 2.2.6.5 Reagensplatform).
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415  Protokoll futtatasa

A feldolgozd modulba bet6ltott és konfiguralt targylemezekkel és reagensekkel mar készen &ll a feldolgozasra.

1 Ellendrizze, hogy a feldolgozé modul fedele le van-e zarva.
2 Nyomja meg a Betdltés/Kirakodas gombot a készlilék elélapjan, a betoltott targylemeztalca alatt.

A BOND-III vagy BOND-MAX-rendszer lezérja a tédlcat, a targylemeztalca LED-fénye pedig borostyanszinlre
valt.

Hallgasson figyelmesen, ahogy a targylemeztalca rogzll a helyén — ha barmilyen hangos
reccsend vagy kattand hangot hall, akkor valdszind, hogy néhany Covertile fed6lap kildg a
helyérél. Ebben az esetben oldja fel a talcat, tavolitsa el, és ellendrizze a targylemezeket és a
Covertile fed6lapokat.

3 Amint a f6 robot rendelkezésre all, a BOND rendszer felvételt készit a targylemezekrél.

Ha a szlikséges reagensek barmelyike hianyzik, akkor a szoftver egy figyelmeztetd ikont jelenit meg a
targylemezlista alatt. Kattintson jobb egérgombbal az ikonra tovabbi tdjékoztatasért.

4 Feltéve, hogy nincs fel nem ismert vagy nem kompatibilis targylemez, a targylemezek most mar készen allnak
a festésre. A folyamatjelz6 sav az inditasi fazisban lesz (lasd: 5.1.6.2 Futtatas elérehaladdsa), és a futtatds
allapota Térgylemezek készen lesz (1asd: 5.1.6.1 Futds dllapota).

Kattintson a [IIEHM elemre a protokoll futtatasanak megkezdéséhez (vagy bedllithatja, hogy a feldolgozé
modul késébb induljon el, 1dsd 5.1.8 Késleltetett inditas).

A rendszer beallitja a feldolgozas id6zitését, majd a folyamatsav feldolgoz6 fazisra valt, és a feldolgozas
allapota Feldolg. (OK) lesz.

@ Egyszerre csak egy futtatast inditson el, majd varjon, amig a futtatas elindul/itemezésre kerdl
a kovetkez0 futtatas elinditasa el6tt. Varjon egy rovid ideig az egyes feldolgozasok elkezdése
utan, hogy meggyézédjon arrol, hogy a feldolgozas sikeresen elkezd6dott. Ha nem, akkor a

feldolgozas dllapota Elvetve/A targylemezek készen vannak allapotra valt. Lasd 5.1.6.1 Futds
allapota.

Mikdzben fut a feldolgozas, a targylemezfestd egységen lévé Betoltés/Kirakodds gombbal nem oldhaté fel a
targylemeztalca.

Kattintson erre: [lICHM a Rendszeréllapot képernydn a talca alatt, hogy a feldolgozast megszakitsa (ésd 5.1.7 Eqy
futds inditdsa vagy ledllitésa).
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416  Befejezes

Amikor befejez6dott a feldolgozas, akkor a feldolgozd modul fiil ikonja villogni kezd (lasd 5.1.1 Feldolgozd modul
fiilek). Ha nem vért események torténnének a feldolgozas sordn, akkor a megjelend szoveg piros szind, és egy
értesité szimbolum jelenik meg a tdlca alatt €s az érintett targylemezeken. Ha ez torténik, akkor ellenérizze a
Rendszeréllapot képernydt, nincsenek-e rajta figyelmeztetd ikonok, és kattintson rajuk a jobb egérgombbal, a
figyelmeztetési allapotra vonatkozd tovabbi informdaciok megjelenitéséhez. Az Események futtatdsa jelentést (Idsd
9.4 Futdsi események beszamoldja) is at kell vizsgdlnia, van-e benne barmilyen egyéb informacié a feldolgozdas sorén
felmerdilt problémakrol.

Ha a feldolgozas befejezédott:

1 Tavolitsa el a reagenstalcakat.

Zarja le hatdrozottan a reagenstartaly fedeleit, hogy megakadalyozza a reagensek elparolgdsat, és azonnal
tarolja el a reagenseket a cimkén vagy a reagens adatlapon javasoltak szerint.

2 Hozza létre a futdsi események beszamolojat (lasd 9.4 Futasi események beszamoloja).

3 Nyomja meg a Betoltés/Kirakodas gombokat, és tavolitsa el a targylemeztalcakat a feldolgozé modulrol.

Ha ilyet hall, akkor vizsgalja meg targylemezfestd egységet és annak kornyékét, nincsenek-e
torott targylemezek, hatha varatlanul egy rosszul behelyezett targylemez 6sszetort. Ha van,

‘ Hallgassa meg ismét figyelmesen, nincs-e reccsend vagy kattand hang a télca kirakodasakor.
akkor lépjen kapcsolatba az Ugyféltédmogatassal.

4 Helyezze a targylemeztalcat sik, stabil felliletre. Tavolitsa el a Covertile fed6lapokat, a targylemez cimkéjét
lefelé tartva, majd 6vatosan nyomja lefelé a Covertile fed6lap nyakrészét, hogy felemelkedjen a Covertile
feddlap vége, és el lehessen tavolitani a targylemezrél.

Ne csUsztassa végig a Covertile fed6lapot a targylemez feliiletén, mivel kart okozhat a
szovetben, és megnehezitheti a targylemez leolvasdsat.

5 Emelje fel a Covertile fed6lapokat a targylemezekrdl, és tisztitsa meg 6ket az itt leirtak szerint: 12.3 Covertile
fed6lapok.

6 Tavolitsa el a targylemezeket, és a feldolgozasukat folytassa a kovetkezd Iépéssel, a laboratériumaban eldirt
folyamatoknak megfelel6en.

Donthet Ugy, hogy barmelyik térgylemezt ismételten feldolgozza (Iasd 9.3 Targylemez-tulajdonsdgok és targylemez
Ujrafuttatdsa).

Ezzel befejezddott az els6 feldolgozdsa a BOND-rendszeren.
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4.2  BOND-PRIME

‘ A részletes informéciokat lésd a kiilonallo BOND-PRIME felhasznal6i kézikonyvben.

4791 El0zetes ellenOrzesek és Beinditas

1 Kapcsolja be a vezérl6t (és BOND-ADVANCE esetében a terminalt), és nyissa meg a BOND klinikai feliletet.

2 Ellendrizze, hogy a targylemezcimkézd fel van-e toltve cimkékkel és nyomtatdszalaggal, és be van-e
kapcsolva.

3 Inicializélja a BOND-PRIME feldolgoz6 modult, és jelentkezzen be.

4 Végezze el azokat a MUveletsor feladatokat, amelyek azt mutatjak, hogy az intézkedés ,Hamarosan” vagy
,Most" szlikséges.

4.2.2  Protokoll- és reagensellendrzeések

Hasznalja az *IHC Protocol F protokollt és BOND-PRIME a Polymer DAB Detection System (DS9824) rendszert. A
folyamat a kiegészit6 BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096) is haszndlja. Ellenkez§ esetben kovesse a 4.1.2 Provjere
protokola i reagensa alatt leirt Iépéseket.

4.2.3  Atargylemezek beallitasa

Kovesse a 4.1.3 A targylemezek bedllitasa alatt leirt Iépéseket (a targylemezek cimkézéséig, azt is beleértve).

42.4  ABOND-PRIME feldolgozé modulon:

1 Toltse be a reagenstalcat és az észlel6rendszer talcajat.
72 Toltse be a targylemezeket az el6tolt6 fiokba.
3 Atargylemezeket ezutan a rendszer beszkenneli, kiveszi a fiokbol, és automatikusan feldolgozza.

4 Afestésifolyamat befejezését kovetéen a targylemezek atkerlilnek a kirakodasi fiokba, ahol addig hidratalva
lesznek, amig ki nem veszi 6ket.
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BOND-III és BOND-MAX Allapot
képernyok (BOND vezérl6n)

@ A BOND vezérl6 Allapot képerny6i nem hasznalatosak BOND-PRIME esetében. A BOND-PRIME
allapotaval kapcsolatos informéacidkat lasd a kiilonalld BOND-PRIME felhasznaldi kézikonyvben.

A klinikai fellileten minden feldolgozé modul két allapot kijelz6 és eqy karbantartdsi képernyével rendelkezik,
amelyeket az ablakon a bal fels6 fiilekbdl lehet kivalasztani, miutan a feldolgozé modul a baloldali fiileken kijelclésre
kerdlt. A Rendszer éllapot kijelz6 lehetéveé teszi a rendszer ellendrzését egy olyan nézetbdl, amely a targylemez és a
reagens elhelyezkedését mutatja az eqységben. A Protokoll dllapot kijelz6 informéacidt ad a protokoll elérehaladasarol
az egyes targylemezeknél. A Karbantartas képerny6 parancsaival érheték el a kiilonféle karbantartasi méveletek.

e 5.1 Rendszer allapot kepernyo
» 5.2 Zaslon sa statusom protokola

» 5.3 Karbantartas képerny6
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5.1  Rendszer allapot képernyo
@ Ez a képerny6 csak BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokra vonatkozik. A BOND-PRIME
feldolgozd modullal kapcsolatos allapotinformaciokat lasd a kiilonallo BOND-PRIME felhasznaldi
kézikonyvben.

Ez a képernyd lehetévé teszi a feldolgozas ellenérzését, megjeleniti a betdltott targylemez tartok és reagensek
adatait, valamint a reagensek, a hulladék és a reteszek allapotat a rendszerben.

Abra 5-1: A Rendszerallapot képernyé BOND-III feldolgozé modul esetén
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A feldolgozé modul flilek az allapot kijelz6k bal oldalan vizualis 6sszegzést adnak a tarsitott feldolgozé modul
allapotarol. Kattintson a fiilre a feldolgozé modul részletes dllapotanak megtekintéséhez.

Tovabbhi informacidért lasd:
e 5.1.1 Feldolgozé modul fiilek

e 5.1.2 Hardver allapot

5.1.3 Reagens allapot

5.1.4 Targylemez informaciok

5.1.5 Identifikacija stakalca na sustavu

5.1.6 Futas elérehaladasa kijelzé

5.1.7 Egy futds inditasa vagy ledllitasa
5.1.8 Késleltetett inditas
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5.1.1  Feldolgozo modul filek

A szoftver a képerny6 bal oldalan megjelenit egy fiilet minden feldolgozé modulhoz a rendszerben
(egyliléses eszkdz) vagy a csoportban, amelyhez a kliens csatlakozik (BOND-ADVANCE). Ha nincs elég hely @
fligg6legesen az 6sszes feldolgozé modul megjelenitésére, gorgessen fel és le a megjelend nyil-gombok
segitségével (a felfelé nyil a jobb oldalon latszik).

Abra 5-2: Feldolgozd modul fiil (BOND-III)

Az egyes flilek a feldolgozd modul nevét mutatjak, a négyszogletes ikonok a modul targylemez fest6 eqységeinek az
allapotat jelenitik meg (lasd lent). A Rendszer 4llapot kijelz6 megjelenitéséhez egy feldolgozé modulndl kattintson a
flilre. Kék korvonal és jobbra mutat6 nyil jelenik meg a feldolgozé modul fiilon, amikor ki van vélasztva (lasd fent).

5.1.1.1 Targylemez fest6 egység allapotai

Az aldbbiakban példék talalhatok a feldolgozd modul fiilon lathatd targylemez berendezés éllapotokra.

Futas eldtt:

Fekete négyszog: nincs talca vagy nincs lezarva.

Animalt azonositdszamok és tomor savok: talca leképezés alatt van.

1l

Télca ikon targylemezekkel: targylemez cimkeék lel lettek képezve és a télca futasra kész.

Futas kozben:

Idé kijelzése fekete, mozgd pontokkal a baloldalon: a télca fut, varatlan események nincsenek
jelentve. A megjelenitett id0 a talca becsiilt befejezési ideje.

(* 1:06 PM| |d6 kijelzése piros, mozgo pontokkal a baloldalon: a talca fut, varatlan események jelentésre
kertilnek. A megjelenitett idé a télca becstilt befejezési ideje.

Futas utan:
Idé kijelzése feketén villog, statikus pontok a baloldalon: a futds varatlan események nélkil
befejez6dott a kozolt idében.

Idé kijelzése pirosan villog, statikus pontok a baloldalon: a futds befejez6dott a kozolt idében -
varatlan események torténtek.

A futds abbahagyva.
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5.1.1.2 Feldolgoz6 egység allapotai

A szoftver folyamatosan monitorozza a rendszer allapotat és a feldolgozé modul fiilon a kovetkezd ikonokat
jelenitheti meg:

] Jelentés Ikon Jelentés
\s A feldolgozd modul nincs csatlakozva. Figyelmeztetés:
. j BOND varatlan dllapotot észlelt.
[ ] (villogés) A feldolgozé modul 0 Riasztés (villogd):
[ ] inicializalédik. A mivelet folytatasahoz a feldolgozd
|:| modulnak felhaszndldi beavatkozasra van
szlksége.
& A feldolgozé modul jelenleg @ A feldolgozé modul jelenleg karbantartdst
szervizmddban van. végez.

5.1.2  Hardver allapot

A képerny0 jobb alsd részén lathato ikonok figyelmeztetést ; vagy riasztast /fl jelenitenek meg, ha probléma

van a BOND rendszer valamelyik részével, vagy informacidjelz6t, @ ha altalanos értesités van a rendszerrel
kapcsolatban. Kattintson jobb gombbal az ikonra tovabbi informaciokért.

Altalanos hiba van a rendszerrel, vagy karbantartési feladat emlékeztetd.

(1
~

Akkor jelenik meg, ha a tetd nyitva van, vagy (csak BOND-MAX esetén) az olddszeres tartély ajtajét
&;f kinyitjdk festési folyamat kozben. Ennek zarva kell lennie a feldolgozé modul miikodéséhez.

Ha nincs festés folyamatban, az informacidjelz6 jelenik meg helyette.

Hianyzo6 vagy nem elegendd reagens.

5

A feldolgoz6 modul megkezdte az inicializaldst, és nem probalta még meg a keverd allomads
szkennelését.

Akever6 allomast az inicializdlds soran nem észlelte a rendszer. Eléfordulhat, hogy az allomas nincs
jelen, vagy lehet, hogy jelen van, de a vonalkdd nem volt felismerhetd.

4 2

Ha szlikséges, helyezzen egy tiszta keverd allomast a feldolgozé modulba. Jobb gombbal kattintson
az ikonra, és kovesse az utasitasokat, hogy tajékoztassa a rendszert, hogy a keverd allomas a helyén
van.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd m



Fejezet 5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képernydk (BOND vezérlgn)

A kever6 &llomas allapota inicializalaskor piszkos (azaz az llomds piszkos volt, amikor a feldolgozé
w modult utoljara lezartak).

Gy6z4adjon meg arrol, hogy egy tiszta keverd dllomas a helyén van, majd kattintson jobb gombbal az
ikonra, és erdsitse meg.

Keverd allomas tisztitdsa meghiusult.
M@ Tovabbra is folytathatja a maradék tiszta Uvegcsék hasznalatdval. Ellenkez6 esetben djra kell inditani
a feldolgozd modult az értesités torléséhez.

Ha az értesités tovabbra is fennall, az a folyadékok problémajat jelezheti — Iépjen érintkezésbe az
tgyfél téamogatassal.

Nem &ll rendelkezésre tiszta keverd ivegcse.

m(m Varjon, amig a feldolgozé modul megtisztit néhany tivegcsét, aztan folytassa a szokdsos madon.
Ha az livegcsék nincsenek megtisztitva, esetleg Ujra kell inditania a feldolgozé modult. Ha az értesités
tovdbbra is fenndll, az a folyadékok problémadjat jelezheti - Iépjen érintkezésbe az ligyfél
tdmogatassal.

‘ Manualisan megtisztithatja a keverd allomast, ha sziikséges. Lasd 12.7 Mosoblokk és keverd
allomas.

5.1.2.1 Hevit6hibak

A BOND-IIl és BOND-MAX targylemezhevit6k mindegyike figgetlenil van monitorozva, és hibdsnak van megjelolve, ha
hémérsékleti hiba fordul elé (I4sd Abra 5-3). Lépjen kapcsolatba az ligyfél témogatéssal, ha hibés hevitét észlel.

Abra 5-3: Egyedi hevit6 hiba

?.-r

Ne prébaljon futtatni olyan targylemezt, amely hibasnak jelolt pozicional igényel hevitést. Ha a hevité meghibasodik a
futas soran, az veszélyeztetheti a targylemezt anndl a pozicional. Ha a hevité meghibdsodasa biztonsagi kockazatot
jelent, ledllithatja az 6sszes térgylemez hevitést a feldolgozé modulon (Iasd Abra 5-4).

Abra 5-4: Az egyes poziciokban a sziirke hevit6-szimbdlumok a hevités teljes ledllitasat jelzik

= =
S 2
S 2
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Amint a targylemez-hevités le lett kapcsolva, ki kell kapcsolnia, majd Ujra kell inditania a feldolgozé modult, a hevité
lezardsanak felolddséhoz. Tovabbra is haszndlatban maradhatnak a hibas hevitékkel rendelkezd targylemezpoziciok,
amig az ott feldolgozott targylemezek nem igényelnek hevitést.

5.1.2.2 Hb&mérseéklet kijelzése

Amikor egy targylemez fest egység a kornyezé hémérséklet felett van, egy hémérséklet kijelzés jelenik meg a
Rendszer allapot képernydn.

A hémérséklet kijelzés a képernyd aljan azt mutatja, hogy egy targylemez fest6 egység meleg vagy forro.

Abra 5-5: Hémérséklet kijelzd - meleg (bal) és forrd (jobb)

A targylemez talcék keretei a Rendszer allapot képernydn szintén szint véltanak a hémérséklet kijelzéséhez: kék,
amikor a talca a kornyezé hémeérsékleten van, narancsszind, amikor meleg és voros, amikor forro.

Abra 5-6: Targylemez talcak hémérséklet-kijelzs keretei: meleg (bal) és forrd (jobb)

00000410 00000404 ___
& . 9 99°C
X mec Neg >

INQ

Keriilje a targylemezfestd berendezések és a kornyezetiik kozotti érintkezéseket. Ezek nagyon forrok lehetnek és
sulyos égési sériiléseket okozhatnak. A mikodés befejez6dését kovetden hagyjon hisz percet a targylemezfestd
berendezések szamara és kornyezetik szamara, hogy leh(ljenek.

5.1.3  Reagens allapot

A Rendszer dllapot képernyé megjeleniti az észlelt reagensek allapotat. Az aldbbi szakaszok leirjak az alkalmazott
ikonokat, és hogy hogyan javithatok a képernydn kijelzett reagensproblémak.

e 5.1.3.1 Reagens rendszerek

5.1.3.2 Reagenstartalyok

5.1.3.3 Reagens szintek

5.1.3.4 Reagens problémak kijavitasa

5.1.3.5 Nem észlelt reagensek javitasa

5.1.3.6 Olddszeres tartaly allapota
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5.1.3.1 Reagens rendszerek

BOND észlelérendszer

“"; Bond Polymer Refine Detection

BOND tisztitérendszer

Bond Aspirating Froba
Cleaning System

5.1.3.2 Reagenstartalyok

‘ Reagens tartdly ikonok egy csillagot (*) tartalmaznak a BOND altal széllitott reagensek nevei el6tt.

P Egy BOND hasznélatra kész elsGdleges antitest.
70 Ezekhez a reagensekhez az adatokat a BOND szoftver automatikusan megadja, amikor regisztralja
6ket. Areagens roviditett neve jelenik meg.
T Egy BOND hasznélatra kész ISH-szonda.
T Ezekhez a reagensekhez az adatokat a BOND szoftver automatikusan megadja, amikor regisztralja
Oket. A reagens roviditett neve jelenik meg.
| Felhaszndl6 éltal széllitott elsédleges antitest BOND nyitott vagy titralasi tartalyban.
- Ezekhez a reagensekhez az adatokat manudlisan kell megadni a Reagens 0sszedllitas képerny6n
regisztralas el6tt, a regisztralaskor sziikséges tételszammal és lejarati datummal. A reagens roviditett

neve jelenik meg.

—— Felhasznélé ltal széllitott ISH-szonda BOND nyitott vagy titrélasi tartélyban.

Ezekhez a reagensekhez az adatokat manualisan kell megadni a Reagens 0sszedllitas képerny6n
regisztralas el6tt, a regisztralaskor sziikséges tételszammal és lejarati datummal. A reagens roviditett
neve jelenik meg.

jemmmmm==|  BOND hasznélatra kész kiegésziték.

EEER

‘an";;mm Ezekhez a reagensekhez az adatokat a BOND szoftver automatikusan megadja, amikor regisztralja
Oket. A reagens roviditett neve jelenik meg.
, BOND enzim egy BOND nyitott vagy titralasi tartalyban.
.En‘;_ymm A BOND enzimet a felhasznaloknak kell elkészitenilik, és nyitott tartalyokba kell helyeznitik, de a

reagens beadllitasi adatait el6re definialjak a BOND-ban. Csak a tételszam és a lejarati id6 sziikséges
regisztralaskor.

m— Felhasznal¢ altal biztositott kiegészité reagens egy BOND nyitott vagy titralasi tartalyban.

Ezekhez a reagensekhez az adatokat manudlisan kell megadni a Reagens 0sszedllitas képerny6n
regisztralas el6tt, a regisztralaskor sziikséges tételszammal és lejarati datummal. A reagens roviditett
neve jelenik meg.

YaH2O
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A szoftver nem észlelt reagenst ebben a poziciéban.

Ha van jelen reagens, lasd 5.1.3.5 Nem észlelt reagensek javitasa a probléma javitasara vonatkozd
részletekért. Ha a leképez6 gyakran hibazik az azonositok megfeleld leképezésében, tisztitsa meg az
ID olvas¢ ablakat (ldsd 12.9 ID olvaso).

BOND problémat észlelt ennél a reagensnél. Kattintson jobb gombbal az Informécid szimbdlumra

1)
“

| tovébbi informaciokert

? Lehetséges, hogy BOND nem ismerte fel a reagenst. Ebben az esetben hasznalja a kézi szkennert a
reagens beolvasasahoz és hozzaadasahoz a leltarhoz. Ha az azonosito sérlilt, adja meg azt
manualisan. Lasd 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztralasa a tovabbi informaciokért.

@ BOND problémat észlelt ennél a reagensnél vagy reagens rendszernél.

Kattintson jobb gombbal az értesitési szimbolumra tovabbi informacidkért.

5.1.3.3 Reagens szintek

A reagens rendszerhez tartozo ikonok csak harom térfogati szintet jeloinek a Rendszer éllapot képerny6n:

‘-l; Bond Polymer Refine Detection T .
Telitdl korulbeltl 20%-0s
telitettségig
™ Bond Polymer Refine Detection , .
Alacsony (20%-tl majdnem
iresig)
- ]
i .'. Bond Polymer Refine Datection o
w) Ures

Hasznalatra kész reagensek és nyitott tartaly ikonok pontosabban jelzik a reagens szinteket.

Abra 5-7: Példak a Rendszer &llapot képernydn lathaté hasznalatra kész reagens szintekre

I
AL £ £ £
*CO10 *CD10 *CO10 *CO10

A részletesebb reagens- vagy reagensrendszer-leltar informaciok megtekintéséhez kattintson jobb gombbal az ikonra,
és valassza ki a Leltar... lehet6séget a felugro menubdl. A Reagens leltér részletek képerny6 megjelenik. Lasd
8.3.2 Reagens vagy reagensrendszer-adatok.
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5.1.3.4 Reagens problémak kijavitasa

Ha a BOND szoftver egy problémat észlel egy reagenssel kapcsolatban, amely a feldolgozashoz sziikséges a futas
megkezdése el6tt, akkor a szoftver megjelenit egy figyelmeztetd ikont egy reagens tartaly abran a targylemez télca
alatt a Rendszer 4llapot képerny6n. Ha a probléma futas kozben fordul el6, a figyelmezteté ikon a reagens hardver
allapot ikonja folatt jelenik meg, amint azt ebben a szakaszban korabban leirtuk. A problémardl tovabbi informaciokat
szerezhet a figyelmeztetd ikonra torténd jobb gombos kattintassal.

Ha cserélnie kell a reagenst, vagy hozza kell adnia, tavolitsa el a reagens talcat, amely a problémas reagenst
tartalmazza, cserélje ki, vagy adja hozza a sziikséges reagenst a talcahoz, azutan toltse be Ujra a talcat.

beliil szlikség lesz, akkor nem tudja eltavolitani a talcat anélkl, hogy ledllitand a futast. Ezt az adott

‘ Ne feledje, hogy ha a feldolgozas mér folyamatban van, és egy adott tdlcén lévé reagensre 2 percen
reagens talcahoz tartozo kijelz6 piros fénye jelzi.

5.1.3.5 Nem észlelt reagensek javitasa

Ha a rendszer egy reagenst nem észlel, vagy egy készletet csak részlegesen észlel, tegye a kovetkezéket:

1 Ellendrizze, hogy:
» Areagens tartaly helyesen van-e pozicionalva a reagens tartoban
» Areagens tartaly kupakja nyitva van, és a tartaly hatuljdra van csiptetve
 Sértetlen reagens vonalkdd-azonositd van a tartély felsé részén.
2 Ellendrizze, hogy a reagens regisztralva van-e a leltarban.
» Haareagens nincs regisztralva, akkor regisztralja a 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek
regisztralasa.
3 Ennélapontndl a kovetkezGket teheti:

a eltdvolitja a reagens tart6t (majd feljegyzi az érintett reagens egyedi csomagazonositéjat (UPI)) és
visszahelyezi, hogy a rendszerrel automatikusan Ujra azonosittassa a reagens tartot, vagy

b haareagens tarto visszahelyezése nem hatasos megoldds, manualisan azonosithatja a reagenst - jobb
gombbal a konténer ikonra kattintva a Rendszer éllapot képernydn és a Kivdlasztas ... elemre kattintva az
almeniben. Adja meg a fent feljegyzett reagens UPI-, és kattintson az OK gombra.

19: szimbolum jelenik meg a képen a manudlisan beirt vagy részben automatikusan azonosftott reagens
azonositasara. A szimbdlum (és a manuélisan azonositott reagens vagy automatikusan azonositott készlet)
eltavolitasra kerdl, ha a reagens tartot eltavolitjak.

Ha manualisan beir egy reagens UPIl-szamot, a kovetkezd izenet jelenik meg:
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Abra 5-8: Ertesités kézzel beirt reagenshez

(D

Ell., a reagenstartaly fedele nyitva van-e, mielétt megnyomnad a
Megerdsités™-t a folytatashoz.

= A FEDEL NYITASI HIBAJA A SZONDA KAROSODASAT
EREDMENYEZHET! **

e | v

Amint a rendszer azonositotta a manualisan beirt UPI szamot, vagy a feldolgozé modul automatikusan
azonositotta a reagenst, a kovetkezd ikon jelenik meg.

Abra 5-9: Manuélisan beirt vagy automatikusan azonositott reagens

Ha a rendszer egy készletet csak részben azonositott, és a feldolgozé modul automatikusan azonositott
néhany tartalyt, a kovetkezé lzenet és ikon jelenik meg.

Abra 5-10: Ertesités automatikusan azonositott készletrél

Ertesitések

A(z) ChromoPlex 1 Dual Detection észleldrendszer nem minden
tartalya lett szkennelve. Ez azért lehet, mivel a fedelek egy része zarva
volt.
Kattintson a ,Megerdsités™-re, hogy tovabblépjen, ha az dsszes

@ reagenstartaly megvan, fedeleik nyitva vannak, kilonben a \Mégse”
lehetdségre.

** A FEDELEK NYITAS| HIBAJAA SZONDA KAROSODASAT
EREDMENYEZHET! **

= 23

Abra 5-11: Automatikusan azonositott készlet
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5.1.3.6  Oldoszeres tartaly allapota

A Rendszer dllapot képernyd jobb alsé sarkdban az olddszer hulladék és a reagens tartalyok ikonjai lathatok. Minden
tartaly cimkével van ellatva és a szinek megfelelnek a beszerelt tartalyoknak. Az olddszeres tartaly ikonok helyzete a
Rendszer éllapot képerny6n a feldolgozé modulon taldlhaté megfeleld olddszeres tartalyok iiregeinek fizikai poziciojat
tikrozi.

Lasd 2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok rekesze az egyes feldolgozé modul tipusokhoz tartozd aktualis
tartalykonfiguraciohoz.

Abra 5-12: Olddszeres tartalyok (BOND-III konfigurdciéja)

*ER1  “"ER2

II_EIDEH;H;H;I

“BWash *Alcohol *BlkWasl *BlkWast *HazWast

Abra 5-13: Olddszeres tartalyok (BOND-MAX konfiguréciéja).

A jobb sz€ls6 ikon jelzia

alolslo @ E) (@) & | s nutacekartaye

"HazWwast "ER1 "ER2 "Dewax "D "B\Wash “Alcohol "BlkWWas!

Az aldbbiakban megtaldlja az fenti 6sszes olddszeres tartély tartalmanak leirasat.

Oldészeres tartaly cimke Oldészeres tartaly tartalma

*Deparaffinalas BOND Deparaffinalo oldat

*DI Desztillalt viz

*BWash BOND Mosooldat

*Alkohol Alkohol (reagensfok)

*BlkWast Oldoszer hulladék

*HazWast Veszélyes hulladék

*ER1 BOND Epitop visszanyerés 1-es oldat
*ER2 BOND Epitop visszanyerés 2-es oldat
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BOND-II

A szoftver megjeleniti a BOND-III olddszer, reagens és hulladék tartalyok folyadékszintjét. Ha a reagenskészlet
alacsony, vagy a hulladékszint magas, akkor a probléma sulyossagatdl fliggéen eléfordulhat hallhato riasztds, pulzald
palackvilagitas (fehér vagy piros), és figyelmezteté ikon jelenhet meg az allapotképernyén. Kattintson jobb gombbal
az ikonra a figyelmezteté lzenet megtekintéséhez és a probléma megolddsahoz sziikséges barmilyen intézkedéshez
- ldsd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy Uritése.

‘ ‘ Ha a figyelmeztetés szimbolum megjelenik, a feldolgozas sziinetel a probléma elharitasaig.

‘ Az olddszeres tartaly allapota a Rendszeréllapot képernyén szinkronizalva van a vildgitasi
rendszerrel az itt leirtak szerint: Nagy folyadéktérfogatu tartély vilagitérendszer (BOND-III) (. szakasz,
54. oldal).
7) BOND-III szoftver kijelz6je az livegben 1évé értelmezett szintet mutatja annak becslése alapjan, hogy hany
tovabbl targylemezt lehet feldolgozni az olddszer-reagensekkel. Az aldbbi képek szolgalnak az olddszeres tartaly
allapotainak kijelzésére:

Az olddszer-reagens tartaly térfogatikonjai

Abra 5-14: Az old6szer-reagens tartaly térfogatikonjai

Szint | Allapot Szallltopalackok Deparaffinalas | Alkohol | DI | Puffer | HEIR1 | HEIR2 | Cimke Palack

Volumentartomany
Palack eltavolitva : : SR
I
- PIROS | PIROS
g | fuokoteg D 0-150 0-150 | & 0150 | 0100 0-100 | ©) ‘
sziineteltetése 150 Villog Villog
)
|
Nem lehet D
NV, 150-  150- | 100-  100-
1 e“krﬁggga 150 - 500 150-500 |, 000 1000 | 300 200
— 1000
1000- | 300-  300- . ,
2 OK D 500 - 750 500 - 750 15-00 1500 | 500 coo | FEHER | FEHER
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Szint | Allapot Szallltopalackok Deparaffinalas | Alkohol | DI | Puffer | HEIR1 | HEIR2 | Cimke Palack

Volumentartomany
= 1500
1500 - 500 - 500 - . .
3 0K J,_ ', 750-2500 750-2500] - 3500 1500 1500 FEHER FEHER
3500
2500- % 3500~ | 1500~ 1500-
4 0K ) 2500 - 5000 5000 000 5000 2000 2000 FEHER FEHER

Megjelenik, ha a kévetkezé fordul el

« reagens fogydban van és azonnal fel kell tolteni
« tartdly hianyzik
» nem elegendd a mennyiség futds inditasahoz
Lasd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy uritése.
) Megjelenik, ha egy futds szlineteltetve van, mivel a kovetkez6k valamelyike fordul el6:

* reagens kevés és siirgésen fel kell tolteni (figyelmeztetés)

va
V « tartaly hidnyzik és kellene a feldolgozéshoz (riasztas)

Ldsd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy uritése.
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A hulladéktartaly térfogatikonjai
Abra 5-15: Az oldészer-hulladéktartély térfogatikonjai

Allapot Hulladék Normal Veszélyes
palackok hulladék hulladék

Volumentartomany

Palack Ki
eltavolitva
0 OK 0-1100 0-1100 FEHER Ki
FEHER

1100-3000 1100 - 3000 FEHER (csak 1 csik)

3000 - 3900 3000-3900 FEHER FEHER

Nem lehet elinditani a

y 3900 - 4800 3900 - 4800
koteget

PIROS PIROS
Villog Villog

Futo koteg

- ; 4800 - 5000 4800 - 5000
szineteltetése

ol ol mh Ch O

Megjelenik, ha a kdvetkez6 fordul els:

* ahulladék majdnem tele van és azonnal ki kell Griteni
Lasd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy Uritése.
Megjelenik, ha egy futds szlineteltetve van, mivel a kovetkezdk valamelyike fordul el6:

« hulladék tele és siirg6sen ki kell Uriteni (figyelmeztetés)

va
& « tartdly hianyzik és kellene a feldolgozéshoz (riasztas)

Lasd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy uritése.
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BOND-MAX

A szoftver figyelmeztetd ikont jelenit meg (mint fent) egy olddszeres tartaly folott, ha problémat észlel (példaul kevés
a mennyiség egy reagens tartalyban, vagy sok a mennyiség egy hulladék tartalyban). Kattintson jobb gombbal az
értesitési szimbolumra tovabbi informaciokeért.

5.1.4  Targylemez informaciok

Az alabbi szakaszok ismertetik a targylemez informaciokat abrazold ikonokat a Rendszer allapot képernyén. A
targylemez felugré mentben taldlhatd opciok szintén ismertetésre kertilnek.

e 5.1.4.1 Targylemez ikonok
e 5.1.4.2 Térgylemez talca felugré mend
e 5.1.4.3 Targylemez esemeény értesitések

e 5.1.4.4 Inkompatibilis targylemez beallitas helyrehozasa

5.1.4.1 Targylemez ikonok

A Rendszer dllapot képerny6n megjelenik a harom targylemez talca mindegyikének grafikus dbrazoldsa, minden
targylemezhez egy ikon. A targylemez ikonok jelzik az egyes targylemezek allapotat.

A rendszer 2D vonalkddokat hasznal. Mindkét esetben a targylemez ikonok opciondlisan konfigurdlhatok ugy, hogy a
targylemez-cimkék rogzitett képeit is tartalmazzak. Vegye fel a kapcsolatot az lgyfélszolgalattal, ha modositani
kivanja a meglévo beallitasokat.

Példak a targylemez ikonokra az aldhbi tablazatokban lathatok.

Targylemez ikonok vonalkod cimkékhez

, v Nincs targylemez ebben a pozicioban, vagy a targylemez leképezésre kerdilt,
de arendszer nem képes az azonositasara

00000004 Az egyetlen targylemez leképezve és automatikusan azonositva
*Neg I'_e'-: TT] (Idsd 5.1.5.1 Automatska identifikacija stakalca)
00000007 A tdrgylemez leképezve és manualisan azonositva - figyelje meg a

1@: szimbolumot (pirossal bekarikdzva) a targylemezen
et0 [ ]

(lasd 5.1.5.2 Ruéna identifikacija stakalca na sustavu)

00000004 Atargylemez nem kompatibilis a talcan lévd egy vagy tobb masik

A
Neg E_] targylemezzel
(lasd 5.1.4.4 Inkompatibilis targylemez bedllitas helyrehozasa)
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00000003 Targylemez feldolgozdsa esemény értesitéssel
.

(Idsd 5.1.4.3 Targylemez esemeény értesitések)

HNBg

Kattintson duplén a(z) BOND rendszer &ltal felismert targylemezekre a Targylemez-tulajdonsdgok parbeszédpanel
megnyitasahoz. Ha a futds még nincs inicializalva, szerkesztheti a targylemez részleteit a parbeszédablakban, de
ebben az esetben Uj cimkét kell nyomtatnia a targylemezhez, ki kell rakodnia a talcat, felrakni az Uj cimkeét, és azutan
Ujra berakodni.

5.1.4.2 Targylemez talca felugré mend

Kattintson jobb gombbal a targylemez talca abrajaban talalhatd targylemezekre a Rendszer allapot képernyén a
targylemezekhez vagy a télcahoz tartoz6 szamos opcio eléréséhez.

Kival. manualisan... Engedélyezett, ha a targylemez nem automatikusan lett azonositva.

Vdlassza ki a Targylemez azonositas parbeszédablak megnyitdsahoz, amely lehetévé
teszi a targylemez azonositdsat a rendszerben konfiguralttal (lasd 5.1.5.2 Rucna
identifikacija stakalca na sustavu).

Ezt a lehetéséget Ugy is ki lehet valasztani, hogy duplan kattint egy azonositatlan
targylemezre.

Figyelmeztetd Uzenet... Figyelmeztetd lzenet megtekintése, ha a targylemez egy esemény értesitést jelenit
meg (lasd 5.1.4.3 Targylemez esemény értesitések).

Esem. futt. Futasi eseménybeszdmold Iétrehozasa a futdshoz (lasd 9.4 Futdsi események
beszédmoldja).

Késleltetett inditas Késleltetett inditds bedllitdsa a futdshoz (ldsd 5.1.8 Késleltetett inditds).

5.1.4.3 Targylemez esemény ertesitések

Abra 5-16: Targylemez esemény értesitéssel

00000009

*CD10
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Amikor varatlan esemény fordul el a feldolgozas soran, egy figyelmeztet§ szimbdlum jelenik meg a targylemez
ikonon. Ez az értesités nem feltétlendl jelenti azt, hogy a festés barmilyen médon nem volt megfelel. Amikor az
értesitési szimbolum megjelenik, a rendszer operatoranak, vagy a laboratériumi felligyelének az alabbi extra
lépéseket kell tennie annak igazolasara, hogy a targylemez alkalmas diagnosztikai hasznalatra.

1 Kattintson jobb gombbal a targylemezre, és vélassza ki a Futdsi események lehet6séget a futdsi események
beszamoldjanak el6allitdsédhoz (14sd 9.4 Futédsi események beszamoldja).

Minden esemény, amely értesitést okozott, félkovér szoveggel jelenik meg. A rendszer operatornak vagy a
laboratériumi supervisornak gondosan mérlegelnie kell a felsorolt értesitési eseményeket, mivel ezek fontos
részleteket szolgaltatnak a targylemez értesitési események természetérdl.

2 Gondosan vizsgalja meg a megfestett szovetet.

3 Gondosan vizsgaljon meg minden kontroll-targylemezt.

Ha a laboratérium nem tudja megerdsiteni a festés minéségét, akkor a patoldgust tajékoztatni kell az értesitésrd|,
vagy a tesztet Ujra kell futtatni.

Egy futdsi események beszamold tobb értesitést tartalmazhat. Ha a futas Kész (értesités) &llapottal fejezédik be,
biztositsa a teljes beszamold vizsgélatat. Ha az éllapot Kész (OK), nincs sziikség a beszémolé vizsgalatara.

5.1.4.4 Inkompatibilis targylemez beallitas helyrehozasa

Ha a BOND rendszer egy inkompatibilis targylemezt észlel, a talcan taldlhato 6sszes targylemez jobb felsd sarkdban
félkovér voros betiiket rendel hozza. Az azonos betlikkel rendelkezé targylemezek kompatibilisek.

Abra 5-17: Inkompatibilis térgylemezek

000A A
*CD10
00000008 B
*Ki67

Tavolitsa el a targylemez talcat, és tavolitsa el az inkompatibilis targylemezeket, vagy modositsa a targylemez
tulajdonsdgait (ha hibédk voltak ezekben), hogy kompatibilis legyen a targylemez. Ha megvéltoztatja a targylemez
tulajdonsdgait, akkor ujra kell nyomtatnia a megvaltozott targylemezek cimkeéit, és csatolnia kell ezeket a talca
Ujratoltése el6tt.

Lasd 6.9 A targylemezek kompatibilitasa a targylemez kompatibilitdssal kapcsolddo tovabbi részletekért.
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5.1.5  ldentifikacija stakalca na sustavu

U najceScem tijeku rada stakalca s naljepnicama iz BOND sustava ili LIS-a umecu se u modul obrade, a zatim se
automatski identificiraju. Identifikacija se odnosi na ocitanje 2D crti¢nih kodova na naljepnicama. Ako je naljepnica
zamrljana ili se iz nekog drugog razloga ne moze ocitati, mozete je rucno identificirati u BOND softveru. Neki tijekovi
rada koriste ruénu identifikaciju kao podrazumijevanu (pogledajte 6.8 Manudlis targylemez- és eset bevitel).

5.1.5.1 Automatska identifikacija stakalca

BOND sustav moze automatski identificirati standardne BOND 2D crticne kodove naljepnica stakalca izradene
pomodéu BOND uredaja za oznacavanje (kako je opisano u 6.6 A targylemezek cimkézése) i stakalca ispisanih u LIS-u,
koja koriste prepoznatljivi format crticnog koda (pogledajte 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a). Kada se posudica
za stakalca zakljuca, sustav ¢e pokus$ati identificirati svaku naljepnicu stakalca i uskladiti je sa stakalcem na kojem je
naljepnica ispisana. Tamo gdje je u mogucénosti uskladiti naljepnicu s ispisanim stakalcem, stakalce se automatski

identificira i nisu potrebne daljnje radnje.

Sustav tijekom postupka identifikacije stakalca snima sliku svake naljepnice. Ove slike se pojavljuju na sljedec¢im
izvjeS¢ima kako bi se 0sigurao trajni zapis o podudaranju stakalca:

» 0.4 Futasi események beszamoldja
» 0.5Beszamold a futasi részletekrél
e 0.6 Esetbeszamolo

Ako sustav nije mogao identificirati naljepnicu, onda se stakalce mora rucno identificirati pomocu postupka ru¢ne
identifikacije stakalca (pogledajte sljedeci odjeljak).

5.1.5.2 Rucna identifikacija stakalca na sustavu

Na sustavima koji su postavljeni da snime sliku svake naljepnice stakalca, ako automatska identifikacija ne uspije,
stakalca se mogu ruc¢no identificirati dok su jo$ uvijek umetnuta u modul obrade. Pomodu sljedec¢eg postupka ruc¢no
identificirajte umetnuto stakalce.

1 Ako sustav ne moze automatski prepoznati stakalce, dijaloski okvir statusa sustava e prikazati sliku
naljepnice.

Abra 5-18: Stakalce nije automatski identificirano

7 Zapokretanje dijaloskog okvira Slide identification (Identifikacija stakalca) ucinite nesto od sljedeceg:
a Dvaput kliknite sliku stakalca; ili

b Desnom tipkom misa kliknite na sliku pa u sko¢nom izborniku odaberite Odaberi ruéno.
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3 Prikazuje se dijaloski okvir za identifikaciju stakalca.
Abra 5-19: Dijaloski okvir identifikacije stakalca

Targylemez beazonositasa

Esetlista Tgylem.-ek Tgylem.-talca: 2
- my @
150012 - 45216 Joseph Shady, Albert "':‘-J:;r‘m L B | 3
ﬁ}. ('} 00000218
20130416-ISHRefine  Kevin Pannell Benjamin... s
s [
20130416-IHC Arthur Josey Fannie Hurley 00000219
1 20130402-IHCS. Kevin Pannell Adam Smith "KAPPARD F"."I
CS5104 - 254862 Cecilia H Che —
104 - 254 ecilia Ann Chov
o i wausoas e
C5145- 254789 1A Kevin Pannell Olive Yew 00000216
CS150 - 254719 Thomas... Liz Erd RO |
- 00000307
©S154 - 255789 Debbe... Ray O'Sun < EMavol @
1auB0Ah  [ERTY 2
4 CS204 - 265789 45 Suzanne... Clark Kent =
C5205 - 255790 Arthur Josey Chirs P. Bacon
€S205 - 255791 Nicholas... Marsha Mellovr -
5206 - 255792 Nicholas.. Suzzan Max m
CS211 - 256001 Deanna.. Zaone Marshall e

CS101 - 252401 Jacod Glaser Sally Faukner

Beszimold az esetrdl | Ujeset | Ujtgylem.

Na lijevom oknu (stavka 1) navedeni su svi sluajevi s neobradenim stakalcima. Pod zadanim postavkama,
prikazuju se samo slucajevi sa stakalcima za koja su ispisane naljepnice (to mozZete promijeniti kako biste
ukljucili sluCajeve sa stakalcima za koja nisu ispisane naljepnice — pogledajte 6.8.2.2 Vanjske naljepnice
stakalca).

Naljepnice za stakalca u trenutaénom sklopu za bojanje stakalca prikazane su u desnom oknu (stavka 2).

Stakalce koje je odabrano kad je dijaloski okvir otvoren istaknuto je (stavka 3) u desnom oknu i prikazano je
uvecano. Drzite pokaziva¢ miSa iznad stakalca u desnom oknu da biste vidjeli jo$ vece uvecanje slike.

Sredi$nje okno (stavka 4) prikazuje stakalca konfigurirana za slu¢aj odabran u lijevom oknu, gdje stakalca jo$
nisu uparena ni sa jednim stakalcem snimljenim na modulu obrade. U prikazu zadanih postavki pojavljuju se
samo stakalca s ispisanim naljepnicama, no to je moguce promijeniti da bi se prikazala sva stakalca
konfigurirana za taj slu¢aj (pogledajte 6.8.2.2 Vanjske naljepnice stakalca).

U ovoj fazi moguce je kreirati nove slucajeve i stakalca, uz Novi slu¢aj i Novo stakalce, ako je potrebno (za
upute pogledajte 6.8 Manualis targylemez- és eset bevitel). U uputama u nastavku pretpostavlja se da su sva
potrebna stakalca vec¢ konfigurirana u BOND.

4 Pomocu informacija vidljivih na odabranoj snimci oznake, s desne strane, utvrdite slucaj koji tom stakalcu
pripada. U oknu kucista odaberite taj slucaj (stavka 1).

Popis stakalca (stavka 4) ispunjen je s nepodudarnim stakalcima konfiguriranima za taj slu¢aj.
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5 Sada uskladite neidentificirano stakalce sa stakalcem s popisa stakalca (stavka 4).
Odaberite stakalce i kliknite Umetni.
Stakalce se uklanja sa popisa stakalca, a slika u desnom oknu azurira se kako bi pokazala da je stakalce
identificirano. Simbol EQE identificira stakalce kao da je bilo ru¢no odabrano.

S

jedeca neidentificirana naljepnica stakalca, ako postoji, sada je istaknuta radi identifikacije.

6 Spojite sva neidentificirana stakalca ponavljanjem gore navedenih koraka.

7 Kada su sva stakalca u posudici identificirana, kliknite U redu da biste zatvorili dijaloski okvir. Ako kliknete
OtkaZi sve identifikacije stakalca koje ste napravili, izgubit ce se.

8 Zaslon Status sustava sada prikazuje sva stakalca u posudici s njihovim podacima. Ru¢no identificirana
gl
stakalca ukljucuju sliku naljepnice i simbol (] koji pokazuju da je stakalce rucno odabrano.

Abra 5-20: Ru¢no identificirano stakalce prije obrade

00000007

0}
*CD10

9 Ruéno odabrana stakalca normalno ¢e se obraditi.

Slika stakalca pojavljuje se na sljedecim izvjeS¢ima kako bi se osigurao trajni zapis 0 podudaranju stakalca:
» 0.4 Futdsi események beszamoldja
e 9.5Beszamolo a futasi részletekrdl

e 0.6 Esetbeszamolo

Sustav NIJE postavljen za snimanje svake naljepnice stakalca
Stakalca se i dalje mogu ru¢no identificirati, ali to moze ukljucivati vadenje posudice za stakalca.

Zabiljezite ID stakalca i broj poloZaja stakalca (utisnuto na posudici za stakalca ispod vrata navlake) za stakalce koje
nije automatski identificirano.

Ponovo umetnite posudicu za stakalca i dvaput kliknite odgovarajuéi poloZaj stakalca (odbrojavajuéi prema dolje od
gornjeg polozaja sklopa za bojanje stakalca na zaslonu Status sustava.
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5.1.6  Futas elorehaladasa kijelzo

Az el6rehaladasi kijelzOk a targylemez talca abraja alatt helyezkednek el. Gyors vizualis jelzést adnak a futtatds
allapotardl és az elérehaladasrol.

e 5.1.6.1Futas allapota
e 5.1.6.2 Futtatds el6rehaladdsa
e 5.1.7.7 Futas ledllitasa

o 5.1.8.1 Késleltetett inditasi idé bedllitasa

5.1.6.1 Futas allapota

Az aktudlis futas szamat és allapotat jeleniti meg minden el6rehaladasi kijelzé aljan. A lehetséges futdsi dllapotok a
kovetkezok:

Feloldva A targylemez talca feloldva.

Lezarva A targylemez tart¢ le van zarva, de még nem lehetséges a kezdés. Ez az dllapot 4ltalaban
a targylemez képalkotds befejezése el6tt fordul eld.

Targyelemek készen Minden targylemez a targylemez fest6 egységben leképezésre kerlilt.

Inditas Az inditdgombot megnyomtdk, és a rendszer inditas-el6tti ellenrzéseket és litemezést
hajt végre.

Elvetve/Tgylem.-k BOND megkisérelte elinditani a futast, de sikertelen volt. Az elutasitas legvaldszindbb oka

készen hianyzo reagensek, alacsony oldoszer illetve reagens szint, vagy teli hulladéktartaly lehet.

Allitsa el8 a futasi események beszamoldjat, oldja meg a jelzett problémékat, majd inditsa
Ujra a futast.

Utemezve A futds Utemezve van, de a feldolgozds nem indult el. A futasi folyamat kijelz6 jelzi a
tervezett inditasi id6t.

Feldolg. (OK) A futés feldolgozasi fazisban van, nem torténtek varatlan események.
Feldolgozas (értesités) A futds feldolgozasi fazisban van, varatlan események torténtek.
Ellenérizze a futasi események beszamoldjat a részletekhez.

Elhagyds A futds abba lesz hagyva. Ez akkor térténik meg, amikor az operator megnyomja a
leallitas gombot.

Kész (OK) A feldolgozas kész, nem torténtek varatlan események.
Kész (értesités) A feldolgozas kész, varatlan események torténtek.

Ellenérizze a futdsi események beszamoldjat a részletekhez.
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5.1.6.2 Futtatas el6rehaladasa

Az egyes targylemez talcdk abraja alatt taldlhato folyamatjelz6 vizudlisan jeleniti meg a futasi folyamatot. A
folyamatjelz6 megjeleniti a kritikus id6pontokat, mutatja az aktualis el6rehaladast a kritikus idépontokhoz viszonyitva,
és a kovetkezd szineket hasznalja a futds négy elérehaladasi szakaszanak megjelenitéséhez:

o Kék - targylemez talca lezarva, feldolgozdas még nem kezdddott meg

» Voros - feldolgozas nem kezdédott meg és az inditasi idékorlat tullépve
e 70ld - feldolgozas

* Lila - afutds befejezve és hidratdlds van folyamatban.

Az egérmutato a futas elérehaladdsi szakaszban megallithato a futasi allapot megjelenitéséhez, példaul a ,Lezaras
6ta eltelt id8", ,|d6 a befejezésig" és ,A befejezés ota eltelt id6é", ahogy a Abra 5-21 mutatja.

Abra 5-21: Futési 4llapot kijelzése

9:03
]
11:25
Fut.90: Kész (értesités)

| Fut.90: Kész (értesités)
A befejezés ota eltelt id6: 02:44

Targylemezek kész - inditas

Miutdn a targylemezek leképezddtek, és a futds inditasra kész, és egy rovid ideig az inditogomb megnyomasa, vagy
késleltetett inditas kezdeményezése utan a folyamatjelz a kovetkezd elemeket jeleniti meg (Iasd Abra 5-22 az
elemek szémaihoz).

Abra 5-22: Futés elérehaladas (inditas)

1 8:50 4
2 — 5
3 9:50
Fut.88: Atargylemezek készen
vannak i 6
Jelmagyardzat
1 Atélcalezarasanak idépontja 4 Ajelenlegi elérehaladas
2 Az elfogadhatd inditési idétartam (kék sav) (Iasd 5 Akezdésiidé tullépte az idétartamot (piros sév)

Elfogadhat¢ inditdsi id6tartam és riasztas (.
szakasz, 130. oldal))

3 Azelfogadhato inditasi idékorlat

6 A futds dllapota (lasd 5.1.6.1 Futas dllapota)

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 129



Fejezet 5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képernydk (BOND vezérlgn)

Elfogadhatd inditasi id6tartam és riasztas

A feldolgozast mindig a lehetd leghamarabb inditsa el, miutan a targylemez tdlcakat lezdrta. A targylemezek
nincsenek hidratalva az ,inditasi idészak” (a télca lezérasa és a feldolgozas elinduldsa kozotti idd) alatt, igy ha ez az
id6tartam tal hosszu, deparaffinalt targylemezek esetén a szovet kdrosodhat. A BOND segit Onnek ennek
monitorozasaban a talcék lezdrdsa ota eltelt id6 nyomon kdvetésével és a berakott térgylemez tipushoz (viaszolt vagy
viasztalanitott) tartozé elfogadhatd maximadlis inditdsi periddus megjelenitésével. Az elfogadhaté inditdsi id6tartamok
a,Térgylemezek kész" folyamatjelz6 kék savjaként vizualisan meg vannak jelenitve (Iasd fent). A viasztalanitott
targylemezek esetében, ha a feldolgozas nem kezdddik meg bizonyos idével az elfogadhatd inditdsi periodus utan,
riasztas keletkezik.

Az inditdsi periodusok és a viasztalanitott targylemez riasztasi id6tartama az alabbiakban lathatd. Az 6sszes
id6tartam a talcak lezarasanak idépontjatdl van megadva:

Elfogadhato inditasi idotartam vagy riasztas Id6 (perc) a talca lezarasatol
Viasztalanitott targylemezek elfogadhatd inditasi 15
periodus
Viasztalanitott targylemezek id6 a riasztasig 25
Viaszolt targylemezek elfogadhat inditasi periodus 60

Ha a feldolgozas nem indul el az inditdsi perioduson belll, eltavolithatja a talcakat, hogy manualisan hidratdlja a
targylemezeket. Amikor Ujra behelyezi a talcat, a BOND elindit eqy Uj futast, Uj futasi szamot foglal le, és az id6tartam
szamolast is el6rdl inditja.

Az elfogadhatd inditasi id6 korlatozasok csak a kozvetlen inditasu futasokra vonatkoznak; a késleltetett inditdsu
futasokra nem.
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Utemezve

Miutan egy futast az inditdgombbal kezdeményeztek vagy késleltetett inditds van litemezve a rendszerben. Az
ltemezés és a feldolgozds megkezdése kozotti idében — amely hosszu lehet késleltetett inditds esetében - a
folyamatjelz6 az alabbi elemeket jeleniti meg (I4sd Abra 5-23 az elemek szémozésahoz).

Abra 5-23: Futés elérehaladasa (kezdés késleltetett inditassal)

1 8:48 4
O 1- S
3 10:36 6
Fut.85: Utemezve 7
Jelmagyarazat
1 Afutas kezdésének utemezett id6pontja 5 Feldolgozds utani hidratéldsi idszak (lila sav)
2 Késedelem a kezdés el6tt (kék sav) 6 A futas befejez6désének korilbellli ideje
3 Feldolgozas id6tartama (zold sév) 7 Afutds allapota (lasd 5.1.6.1 Futds allapota)

4 Ajelenlegielérehaladas

Feldolgozas kozben

A feldolgozasi fézis alatt a sév a kovetkezé tételeket jeleniti meg (a tételek szémait lasd itt: Abra 5-24).

Abra 5-24: Futés elérehaladasa (feldolgozas)

1 8:53 4
b

2 — + 5

10:40 6

Fut.86: Feld. (OK) I 7

Jelmagyardzat
1 Utemezett inditasi id6 5 Feldolgozés uténi hidratéldsi idészak (lila sav)
2 Azinditasiidészak - kék: inditas OK, piros: az 6 A futds befejez6désének koriilbellli ideje

inditasi id6 tullepte a korlatot 7 Afutds allapota (lasd 5.1.6.1 Futds dllapota)

3 Feldolgozas idétartama (zold sav)

4 Ajelenlegielérehaladas
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5.1.7  Egy futas inditasa vagy leallitasa

Eqgy futdst a targylemez talca berakodasdval és lezdrasdval inditanak el. A talcat leképezik, és a rendszer ellenérzi az
alabbiakat a futas biztositasahoz:

o Az 0sszes targylemez kompatibilis
» Az 0sszes reagens rendelkezésre all.

A targylemezek leképezésekor a futtatas allapota Targylemezek készen lesz (lasd: 5.1.6.1 Futds allapota), és a
folyamatsav megjelenik a kezd6 fazisban (ldsd: 5.1.6.2 Futtatas elérehaladdsa). Miutan minden inkompatibilitds
feloldasra és minden targylemez azonositdsra kerlilt, €s az ellendrzések lefutottak annak biztositdsara, hogy az
0sszes reagens jelen legyen, a futas elindithato.

* Afutés lehetd leghamarabb torténd elinditdsahoz kattintson erre: B i ¢sleltetett inditashoz kattintson
jobb gombbal a talcdra és valassza ki a Késleltetett inditds lehetéséget a felugré meniibdl; a tovabbi
utasitasokat lasd itt: 5.1.8 Kesleltetett inditas

» Afutds Inditds dllapotra van bedllitva, amint a futas el6tti ellenérzések és az litemezés befejezddik.
A folyamatjelz6 az inditdsi fazisban marad.
« Amint az litemezés befejezddik, az allapot Utemezett-re véltozik.

A folyamatjelzé most a feldolgozasi fazisban jelenik meg. Megjelenik az Utemezett inditasi id6, és az
inditasi feltétel (OK vagy id6korlat tullépve) a kijelz6 baloldali végén latszik.

« Amikor a feldolgozas a tervezett idben megkezdddik, az éllapot Feldolgozas (OK)-ra valtozik.

Ha az inditasi id6korlat tullépésre kerdilt, a figyelmeztetés vagy a riasztas torlédik, amint a feldolgozas
ténylegesen elindul. A folyamatjelz6 inditasi szakasza azonban voros marad.

« Vegye figyelembe, hogy az Inditds és Utemezett allapotok valamennyi id6t igénybe vehetnek, és
lehetséges, hogy az inditasi idékorlat tullépésre kerdil. Ha ez valészinleg el6fordul, kinyithatja a
targylemez talcat és manualisan hidratélhatja a targylemezeket Ujrainditas el6tt. Ha kinyit egy tdlcat a
feldolgozas megkezdése el6tt, a futds nem szamit abbahagyottnak, és Ujra lehet inditani.

Egyszerre csak egy futtatdst inditson el, majd varjon, amig a futtatas elindul/Utemezésre keriil a
kovetkez6 futtatds elinditdsa el6tt. Varjon egy rovid ideig az egyes feldolgozasok elkezdése utan,
hogy meggy6zédjon arrél, hogy a feldolgozas sikeresen elkezddott. Ha nem, akkor a feldolgozas
allapota Elvetve/A targylemezek készen vannak dllapotra valt. Lasd 5.1.6.1 Futds allapota. Ezutan

|étre kell hoznia a Futasi események beszdmoldt, hogy azonositsa, miért nem indult el a futés (ldsd
9.4 Futasi események beszamoldja).
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5.1.7.1 Futas leallitasa

Az inditdgomb megnyomdsa (vagy késleltetett inditas aktivaldsa) utan egészen a feldolgozas tényleges
megkezdéséig — mikozben a futds Inditas vagy Utemezett allapotban van - egy futés feldolgozasa leallithatd anélkiil,
hogy abba kellene hagyni azt. Eqy feldolgozasi kérelem ebben az id6szakban vald torléséhez nyissa ki a targylemez
talcét a feldolgozd modulon (az inditd és abbahagyds gombok le vannak tiltva ebben a periédushan). A targylemez
informacié megmarad a rendszerben és a futast Ujraindithatja késébb, ha akarja. Egyetlen sor keriil beirasra a
Targylemez el6zmény listaba az elvetett futds miatt.

Eqgy futds abbahagydsahoz, miutan a feldolgozas elindult, kattintson a L= gombra. A feldolgozd modul az
aktualis Iépés befejezése utan meg fogja szlntetni a futdssal kapcsolatos tevékenységet. A targylemezek dllapota a
Térgylemez el6zmény képernydn Kész (értesités)-re véltozik.

@ Gondosan mérlegeljen egy futast abbahagyasa el6tt — az abbahagyott futdsok nem indithatok Ujra,
és barmely targylemez, amelynek a feldolgozéasa még nincs befejezve, veszélyeztetve lehet.

5.1.8  Késleltetett inditas

A viaszos targylemezekkel végzett futtatdsok iitemezheték Ugy, hogy a(z) BOND-III és a(z) BOND-MAX rendszeren egy
meghatdrozott jovébeli idépontban kezdddjenek (az aktualis id6ponttdl szamitva legfeljebb egy héttel). Az éjszaka
megkezdett futdsok példaul ugy idézitheték, hogy roviddel a kovetkezé napi munka kezdete el6tt fejez6djenek be. A
targylemezek biztonsagban maradnak, még beviaszolva, a feldolgozas megkezdéséig, és feldolgozast kovetd
hidratalasi id6tartam minimalizalva van.

Egyes nem Leica Biosystems reagensek megromolhatnak, ha hosszu ideig a feldolgoz6 modulban
vannak tartva késleltetett inditasra varva. Ellendrizze a termék adatlapjait a reagens hasznalatara és
tarolasdra vonatkozo informaciokért. Mint mindig, a Leica Biosystems azt javasolja, hogy helyezzen
kontrollszovetet a vizsgalati szovetet tartalmazo targylemezekre.

@ Ha a tervezett befejezési idé nem megfelel, hasznélja a Betoltés/Kirakodas gombot az SSA
felemeléséhez és ismételt leengedéséhez. A targylemezek Ujraszkennelése utdn a késleltetett
inditasi id6 most beallithatd a kivant befejezési idének megfelel6en.

5.1.8.1 Késleltetett inditasi idg beallitasa

Egy télca késleltetett idejd futtatdsahoz készitse eld a targylemezeket a szokdsos maddon, és zarja le a targylemez
talcat. Amikor a futas dllapota Targylemezek készen, vélassza ki a Késleltetett inditast a talca jobb gombos felugré
menijébdl a Rendszer éllapot képernydn.

Allitsa be a datumot és idépontot, amikor a télcat el kivanja inditani a Késleltetett inditas parbeszédablakban, és
kattintson az OK gombra (lasd A datum- és idévalasztok hasznélata (. szakasz, 227. oldal)). A rendszer a szokdsos
Inditas &llapotba Iép, és a futast a tobbi tevékenységgel Gsszehangolva iitemezi. A télca ezutén Utemezett 4llapotban
varakozik a bedllitott inditdsi idéig, amikor a normal feldolgozas megkezdddik.
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5.2

‘ ‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

/aslon sa statusom protokola

Na ovom zaslonu prikazuju se detaljne informacije o statusu pojedinacnih stakalca.
Za prikaz Zaslona sa statusom protokola idite na Zaslon sa statusom protokola i kliknite karticu Statusa protokola.

Abra 5-25: Zaslon Statusa protokola

Rendszerallapot | Protokoll dllapota | Karbantartés

Tgylem.-télca 1

Toylem.:
Esetazon.:
Szovettipus:
Festési protokoll:

I T T

Taylem.-télca 2 Fut. 88

Bl 3 4 5 6 7 8[9 10

Jeftha Amold

Taylem.: 00000217

Esetazon.: C$3201 - 527903
Szovettipus: Negative

Festési protokoll: *ISH Protocol A

Adatok megtek.

I T T

Tgylem.-télca 3 Fut. 90

BNz 3 4 5 6 78 9 10

Tgylem.: 00000391
Esetazon.:

Szovettipus: Test

Festési protokoll: *IHC Protocol F

Adatok megtek.

I T A

1 *Bond Dewax Solution ~ 0:30 3

2 *Bond Dewax Solution ~ 0:00 3

3 *Bond Dewax Solution  0:00 0
4 *Alcohol
5 *Alcohol
6 *Alcohol
7 *Bond Wash Solution  0:00 0
8  *Bond Wash Solution  0:00 0
9 *Bond Wash Solution 0:00 0

10 *Bond ER Solution 2 0:00 0

Da biste vidjeli kako napreduje obrada na stakalcu, kliknite odgovarajuci gumb za polozaj stakalca pored vrha zaslona.
Gumbi s opcijama koji odgovaraju polozajima bez stakalca su zatamnjeni i ne mogu se odabrati.

Kada odaberete polozaj stakalca, softver prikazuje neke detalje stakalca i napredak protokola. Za prikaz dodatnih
detalja stakalca kliknite Prikazi detalje za pokretanje dijaloskog okvira Svojstva stakalca.

Ako je ime pacijenta predugacko da stane u dostupni prostor (posudica za stakalce 1, 2 i 3), naziv se
skracuje oznakom ,..." na kraju. Ako Zelite vidjeti puno ime pacijenta u skocnom polju, prijedite
miSem preko skracenog imena.

Koraci protokola za odabrano stakalce prikazuju se ispod detalja stakalca. Trenutacni je korak istaknut plavom
bojom. Dovrseni koraci prikazuju kvadicu u zelenom krugu ili, ako se dogodio neocekivani dogadaj, ikonu %
Ako su provedene sve potrebne radnje za trenutacni korak, ali prije poCetka sljedeceg koraka postoji razdoblje

;

cekanja, kvacica ili je siva. Ostaje siva do pocetka sljedeceg koraka, kada prelazi u normalnu boju.

Mozete pregledati dogadaje iz obrade klikanjem desnom tipkom miSa na popis koraka i odabirom Dogadaji obrade iz
skocnog izbornika. Iz skocnog izbornika takoder mozete otvoriti dijaloski okvir Svojstva stakalca.
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5.3 Karbantartas kepernyo

@ A BOND-PRIME feldolgozé modullal kapcsolatos karbantartasi informéacidkat 1asd a kiilonallo BOND-
PRIME felhasznaldi kézikonyvben. Az alabbi informaciok nem vonatkoznak a BOND-PRIME

feldolgoz6 modulra.

A Karbantartds képernyd megjelenitéséhez Iépjen a Rendszer dllapot képerny6re és kattintson a Karbantartés fiilre.

Abra 5-26: A Karbantart4s képerny6

BOND-II #1

Rendszerallapot  Protokoll llapota Karbantartas

Feldolgozo modul: BOND-III #1

Lasd a BOND Felhasznaldi kézikonyvet a karb
al egy karb asi p az aldbbi listarel.

Y - .
,@ Fecskend6 cseréje

% Aramlas tisztit.

BOND-MAX. Belélegz. szonda tisztit.
#3

e BE § fosees)
a 2
il ¢
x

% Belélegzési szonda cseréje

Y . . b e
,@ Nagy foly. térf. szall. robotszondak tisztit.
% Nagy foly.térf. szall. robotszonda cseréje

Karbantartasi jelentés

A Karbantartds képernyének parancs gombjai vannak az alabb felsorolt tobbféle karbantartasi feladathoz:

Fecskendé cseréje Vezérli a feldolgozé modult a fecskendd vagy fecskend6k cseréje alatt.
L&sd 12.13 Fecskenddk.

Aramlas tisztit. Az dramlasi rendszer feltoltése.
Lasd Folyadékrendszer tisztitasa (. szakasz, 310. oldal).

Tisztitsa meg az aspirdcios szondat Az aspiracios szonda tisztitdsa az BOND Aspirdcids szonda tisztito
rendszerrel.

Lasd 12.6.7 Az aspiracios szonda tisztitasa.
Cserélje az aspiracios szondat Lépjen kapcsolatba az tigyf.szolg.

Nagy foly. térf. szall. robotszondak Olyan poziciéba mozgatja az oldészer szallité robotokat, (csak BOND-III
tisztit. esetén) hogy a szonddkat tisztdra lehessen torolni.

Ldsd 12.12.7 A nagy folyadéktérfogatu szallito robot szondak tisztitasa

Az 6ml.foly.robotszondék cseréje Lépjen kapcsolatba az ligyf.szolg.
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Karbantartasi jelentés Karbantartasi beszamolot hoz Iétre a kivalasztott feldolgozé modulhoz. Ez
a parancs mindig elérhetd.

Lasd 5.3.1 Karbantartasi jelentés

A Karbantartds képerny6 a jelenleg kivélasztott feldolgozé modul nevét és a kapcsolddo karbantartasi parancs
gombokat mutatja. Parbeszédablakok sorozata nyujt tdmogatast a kivalasztott karbantartasi feladat
végrehajtasaban.

Amikor egy karbantartdsi feladat nem elérhetd, példaul amikor mar folyamatban van karbantartas, a gombja le van
tiltva. Minden parancsgomb (kivéve a Karbantartasi jelentés) le van tiltva, ha a feldolgozé modul le van vélasztva.

5.3.1  Karbantartasijelentes

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

A karbantartasi jelentés informéciokat jelenit meg eqy specifikus feldolgozé modulra vonatkozdan az On altal kijeldlt
id6tartamra.

1 Aklinikai fellleten valassza ki a feldolgoz6 modul filet a Rendszerallapot kijelz6 megjelenitéséhez.

2 Kattintson a Karbantartds fiilre, majd kattintson a Karbantartési jelentés gombra.

Abra 5-27: Karbantartasi beszdmol6 parbeszédablak

X
Karbantartasi jelentés

Feldolgozé modul kivalasztasa

Sorozatszam: v
Név: BOND-Ill #1

Tipus BOND-IlI

1d6tav

Ett6l: 2017. 07. 04_
Eddig: 2018. 07. 04_

Elmult tizenkét honap

=3 3

Valasszon ki egy feldolgozd modult a legorduld listabol, majd jeldlje ki a kivant id6tartamot az Ettdl és az Eddig
datumvezérl6k segitségével. Vagy rékattinthat az EImult tizenkét hdnap lehetdségre az idétartam bedllitdésahoz erre
az idészakra.

Kattintson a Létrehozds gombra a karbantartasi jelentés Iétrehozasahoz.
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A jelentés egy Uj ablakban jelenik meg. A jelentés jobb felsd része az alabbi tablazatban talalhatd informaciokat
mutatja:

Mezo Leiras

Létesitmeny A'létesitmény neve, ahogy a Létesitmény mez6ben szerepel, az adminisztracios fellilet
Laboratdriumi bedllitasok képerny6n - lasd 10.5.1 Laboratorium beallitasok.

|d6szak Az Ettdl" és az ,Eddig” datumok az idészakhoz, amelyre a jelentés kiterjed

Feldolgozé modul A feldolgoz6 modul egyedi neve, ahogy azt a Név mez6ben az adminisztracios fellleten a
Hardver konfiguracié képernyén megadtak - Idsd 10.6.1 Feldolgozd modulok

Sorozatszam A feldolgozd modul egyedi sorozatszama

A jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseket az alabbi lista tartalmazza:

« Egy figyelmeztetés ikon jelenik meg a feldolgozé modul ikonja folott a Rendszer éllapot képernyén (mint itt:
5.1.2 Hardver dllapot) egy jobb gombos emlékeztetd értesitéssel amikor ezek a karbantartasi feladatok
esedékessé valnak (ennél az idépontnal a becsiilt datumnal ,Most esedékes” jelenik meg).

» Akovetkez6 karbantartasi miveletek becstilt ddtumai a feldolgozott targylemezek szaméatél és/vagy a
mveletek kozott ajanlott idétartamtol fliggenek.

» Hanincs esemény el6zmény a jelentés idészakaban, az erre vonatkozo kozlemény jelenik meg az el6zmény
tablazat helyén.

o Azelézmény tabla els6 datuma a jelentési id6szak kezdete vagy a feldolgozd modul izembe helyezési
datuma, ha ez kés6bb tortént. A kapcsolodo ,Targylemezek az utolso karbantartas / csere 6ta" oszlopok
bejegyzései mindig 0 targylemezt mutatnak.

» Az utolso datum az elézmény tablaban a jelentési id6szak vége.

» Targylemez szamlalok vannak minden targylemez festé egységhez, valamint egy kombinalt 6sszegzd
targylemez szamlald mindhdarom egységhez. A targylemez szamlalok visszaallitédnak 0-ra minden sikeres
karbantartasi mdvelet utan.

 Egyedi targylemez szamlalok vannak minden targylemez fest6 egység olddszer folyadék robotszonddjahoz.
(csak BOND-III)

« Egyeditargylemez szamlalék vannak minden targylemez festé eqység fecskendéjéhez. (csak BOND-III)

* Kiilon targylemez szamlald van a fé fecskendéhoz.
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Targylemezek bea

tasa (a
BOND vezérlén)

A BOND altal torténd feldolgozasra szant targylemezek létrehozasanak szokdsos munkafolyamat az aldbbi f6
lépésekbdl all:

A targylemezek feldolgozaséanak megkezdését koveten a Targylemez-el6zmények képernydn lehetéség nyilik
kilonféle targylemez-, eset- és futasi beszamoldk eléallitdsara. Részletekért lasd: 9 Targylemezek el6zményei (a

T

M~ W N

6
7

A metszetek elékészitése a targylemezeken.

Eset létrehozdsa a targylemezekhez a BOND szoftverben (vagy az eset importalhat6 is LIS-bdl).
Sziikség esetén orvos adatainak hozzaaddsa vagy szerkesztése.

A targylemezek adatainak megaddsa (vagy importalhatok is LIS-bél)

Kontroll targylemezek Iétrehozdsa a laboratérium szokdsos gyakorlatanak megfeleléen.

A térgylemezek felcimkézése (kivéve, ha mdr vannak rajtuk LIS-cimkék).

A targylemezek betoltése targylemeztartdkra, és a tartok behelyezése a feldolgozé modulba.

BOND vezérl6n).

Ha a szokasos munkafolyamat az adott laboratériumban nem felel meg, léteznek alternativ munkafolyamatok is.

A fejezet a kovetkezd részekkel rendelkezik:

e 6.1 Targylemez-beadllitas képerny6

6.2 Munkavégzés a kontrollokkal

6.3 Munkavégzés esetekkel

6.4 Orvosok kezelése

6.5 Munkavégzés targylemezekkel

6.6 A targylemezek cimkézése

6.7 Targylemez-beallitas 6sszegz6 beszamoloja
6.8 Manualis targylemez- és eset bevitel

6.9 A targylemezek kompatibilitasa
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

6.1 Targylemez-beallitas kepernyo

A Targylemez-bedllitas képernydn olyan esetek és targylemezek Iathatok, amelyek mar be vannak irva a BOND
rendszerbe, de még nem keriilt sor feldolgozasukra. LIS-integralt rendszereknél itt jelennek meg az LIS-bél importalt
esetek és targylemezek. LIS-t nem tartalmazo rendszereknél ezen a képerny6n lehet az eseteket és a targylemezeket
létrehozni és — szlikség esetén — szerkeszteni. A targylemezeknek egy esethez kell tartozniuk, ezért a targylemezek
létrehozasa el6tt esetet kell [étrehozni.

Tgylem.-beall.

o
&

A Targylemez-bedllitas képerny6 megjelenitéséhez kattintson a Targylemez-bedllitds ikonra a funkcidsavon.

Abra 6-1: A Térgylemez-bedllitas képernyd

Taylem.-bel. I N X
I LS0012 - 45216 Shady, Albert Joseph 1 X
20130416-ISHRefine Benjamin Hightower Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Hurley Arthur Josey 10 1.00000198 5o
20130402-1HC5 Adam Smith Kevin Pannell 10 *GFAP
CS104 - 254862 Ann Chovey Cecilia Hoy 12 SIRC GRDRCRH12(20)
CS145 - 254789 1A Olive Yew Kevin Pannell 5
CS150 - 254719 Liz Erd Thomas Matthews 1
CS154 - 255789 Ray O'Sun Debbie Hanrahan 3
CS204 - 255789 4S Clark Kent Suzanne Rhinehart 3
CS205 - 255790 Chirs P. Bacon Arthur Josey 1
CS205 - 255791 Marsha Mellow Nicholas Monahan 10
CS205 - 255792 Suzzan Max Nicholas Monahan 10
CS211 - 256001 Zaone Marshall Deanna Hayman 7
CS101 - 252401 Sally Faukner Jacod Glaser 3
CS102 - 252413 James Donavan Jacod Glaser 1
LS0012 - 45214 Barb, Akew Jenny 1
CS3201 - 527890 Reeve Ewer Jack Browne 1 3
Pozitiv sz6vetkontrollok: 21 Osszes eset: 28
Negativ sz6vetkontrollok: 25 Osszes tgylemez: 143

Abra 6-1 megjeleniti a Targylemez-bedllitds képerny6t. A képernyd jobb felsd részén talélhatok az esetekkel valo
munkavégzésre szolgdld funkciok, a képernyd jobb oldalan pedig a targylemezekkel valé munkavégzésre szolgalo
funkcidk is vannak.
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

6.2 Munkavégzes a kontrollokkal

A Leica Biosystems javasolja a kontrollok rutinszer( hasznalatat a BOND rendszeren. Egyes elemzési minta termékek
sajat kontroll targylemezeket tartalmaznak, azonban a termék hasznalati utasitdsa tovabbi hazon bellli kontrollokat is
javasolhat. A min6ség-ellendrzési ajanlasokra vonatkozo tovabbi részletekért kérjik, olvassa el az elemzési minta
termékek konkrét hasznalati utasitasat (IFU). Ne feledje, hogy a kontrolloknak az egész folyamatot kell tesztelniik.
Tovahbi részletekért, Iasd: 14.3 MinGségellendrzes.

@ A BOND rendszer teljesitményének legmegfelelébb tesztelése céljabol a Leica Biosystems
nyomatékosan javasolja, hogy megfelelé kontrollszovetet helyezzen ugyanazokra a targylemezekre,

amelyeken a beteg szovete taldlhato.

Noha a kontrollszovet tesztszovettel vald elhelyezése nyomatékosan javasolt, a BOND szoftver lehetéveé teszi a csak
kontrollszGvetet tartalmazo targylemezeket és a reagenskontrollokat. Ugyeljen arra, hogy a csak kontrollszévetet
tartalmazd targylemezek megfelelen jelolve legyenek, hogy ne keveredjenek 6ssze a betegek tesztmintaival.

6.2.1 Kontrollszovet

Minden targylemeznél meg kell adni a BOND szoftverben az aldbbi szovettipusok egyikét:
 Vizsg. szovet
» Negativ szovet
e Pozitiv szovet

Ennek bedllitdsa a Targylemez hozzaadésa parbeszédpanelen torténik (lasd: 6.5.2 Targylemez |étrehozasa). Minden
olyan targylemezt, amelyen beteg vizsgalati szovete van, ,Vizsgalati szovet'-ként kell beallitani. A ,Pozitiv szovet” és
,Negativ szovet” kontrollbeallitdsokat csak a kizardlag kontrollszovetet tartalmazo targylemezeknél hasznalja.

Ha a szovettipust Uj targylemeznél mddositja a Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanelen, a Jeldlé mez6
automatikusan torlédik, aminek révén kivalaszthatja a szovet megfeleld jelcl6jét.

A negativ vagy pozitiv szovetet tartalmazo targylemezek jelolése =", illetve ,+" a Targylemez-beéllitas képernyén. A
Térgylemez-el6zmények képernydn az egyes targylemezeknél a ,Vizsgalati’, ,Negativ’, illetve ,Pozitiv" felirat Iathatd a
Tipus oszlopban.

Annak érdekében, hogy maguk a targylemezek is vildgosan kontrollként tlinjenek fel, az alapértelmezett targylemez-
cimkesablonokban az egyik adatmez6 a ,Szovettipus”. Ez nagy ,(+)" jelet helyez el a pozitiv szévetkontroll-cimkéken,

és ,(-)" jelet helyez el a negativ szévetkontroll-cimkéken. Vizsgalati szovet esetén semmi nem kerlil ebbe a mezébe.
Javasoljuk, hogy ezt a mez6t minden méas On éltal konfiguralt térgylemez-cimkére is helyezze el (Iasd: 10.3 Cimkék ).
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

6.2.2  Kontrolni reagens

Stakalca se postavljaju s kontrolnim reagensom odabirom odgovarajuceg reagensa kao markera umjesto standardnih
antitijela ili sondi tijekom konfiguracije stakalca.

Za IHC, BOND softver sadrzi opciju reagensa negativne kontrole. S IHC-om odabranim u dijaloSkom okviru Dodaj
stakalce, odaberite *Negativno iz padajuceg popisa Jelol§. BOND isporucuje BOND Wash Solution za ove korake.

Za ISH, BOND softver ukljucuje negativne i pozitivne kontrolne reagense za RNA i DNA. Te reagense treba kupiti,
registriratii staviti u BOND sustav . Vélassza ki a megfeleld kontrollszondat a Jel6l6 listan.

A kontrollreagenseket tartalmazo targylemezek nincsenek mas maodon kiilon megjelolve, mint a jelolé Targylemez-
bedllitds képernydn Iathatd nevével, és a targylemez cimkéjén, ha a jelolé mezéje szerepel a vonatkozo targylemez-
cimkesablonon.

6.3 Munkavégzes esetekkel

Ez arész ismerteti a Targylemez-bedllitas képernyd bal oldaldn lévé funkcidkat, melyek lehetévé teszik az esetekkel
valo munkavégzést. Az ismertet0 részt koveto alrészekben megtalalhatok az esetek adatainak hozzaadasara,
szerkesztésére és torlésére szolgald eljarasok.

A lenti részek:
e 6.3.1 Esetkontrollok és aktiv esetadatok
» 6.3.2 Eset azonositd
e 6.3.3 Eset hozzdadasa
e 6.3.4 Eset megkettdzese, visszaallitasa és lejarata
e 6.3.5 Eset szerkesztése
e 6.3.6 Eset masolasa
e 6.3.7 Napi eset opcio

* 6.3.8 Esetheszamolo

6.3.1 Esetkontrollok es aktiv esetadatok

Kattintson az Eset hozzdaddsa lehetdségre Uj eset adatainak hozzaadasahoz (ldsd: 6.3.3 Eset hozzaaddsa).
Kattintson az Eset szerkesztése lehet6ségre meglévé eset adatainak szerkesztéséhez (lasd: 6.3.5 Eset szerkesztése).
Kattintson az Eset torlése lehet6ségre meglévé eset torléséhez (lasd: 6.3.5.1 Eset torlése).

Kattintson az Eset mésoldsa lehet6ségre az eset és az eset tdrgylemezei masolatanak hozzdaddsahoz (Iasd:
6.3.6 Eset mdsoldsa).

A Szerkesztés, Torlés és Masolas parancsok hozzaférhet6k a felbukkand mentben is, ha jobb egérgombbal egy
esetre kattint.
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

Kattintson az Eset beszamol6 lehet6ségre (az esetlista alatt) a kijelolt eset beszamoléjanak megtekintéséhez (Iasd:
6.3.8 Esetbeszédmolo).

Az alabbi tablazatban az aktiv esetadatokat megjelenité gombok lathatok:

Esetazon. Az eset azonositdsa. Barmilyen alfanumerikus karaktereket tartalmazhat.

Mivel ez a mez6 betlket és szamokat is tartalmazhat, a tablazat Esetazonosito
oszlopfejléce a mez6t szovegként rendezi sorba — a, 10" kezdet( azonosité megelézi a
,2"-vel kezd6dot.

Beteg neve A beteg azonositdja.
Orvos neve A beteget gondoz6 orvos vagy beutald patoldgus neve.
Targylemezek Akijelolt esetnél konfiguralt feldolgozatlan targylemezek szama.

Atargylemezek a feldolgozas megkezdését kovetden atkerliinek a Targylemez-bedllitas
képerny6rol a Targylemez-eldzmények képernydre, és ez a szam ennek megfeleléen
frissdil.

A bal oldalon piros vondast tartalmazé eset azt jelzi, hogy egy vagy tobb elsébbségi LIS targylemeze van (lasd:
11.2.5 Elsédleges targylemezek).

Az aktiv esetlista alatt [athatd az 6sszes eset és targylemez 0sszegzése az aldbbiak szerint:

Pozitiv szovetkontrollok Az aktudlisan megadott, és nem futtatott 6sszes eset pozitiv szovetkontrolljainak szama

0sszesen.
Negativ Az aktudlisan megadott, és nem futtatott 0sszes eset negativ szovetkontrolljainak szama
szovetkontrollok 0sszesen.
Osszes eset Az aktiv esetek szama 0sszesen.
Osszes tgylemez Az aktudlisan megadott, és nem futtatott 0sszes eset targylemezeinek szama osszesen.

6.3.2  Esetazonosito

A BOND rendszer két elsddleges esetazonositast alkalmaz: az esetazonositot és az esetszamot (Esetazonositd és
Esetszdm A szoftverben).

 Esetazonositd: a felhasznalo dltal megadott esetazonosito, mely a laboratérium azonositasi rendszerét
alkalmazza. Az olyan eseteknél, amelyeket a BOND rendszerben hoznak |étre, az esetazonosité megaddsa az
Eset hozzdadasa parbeszédpanelen torténik az eset Iétrehozdsa soran. Az LIS-ip rendszereknél az
esetazonositd az LIS-t6l érkezik (ahol ,leltari szam” vagy mds kifejezés vonatkozhat rd).

» Esetszdm: egy egyedi azonositdszam, amelyet a BOND rendszer automatikusan rendel hozza a rendszerben
lév6 0sszes esethez (a BOND rendszerben Iétrehozottakhoz és az LIS-tél kapottakhoz egyarént). Az esetszém
az Eset tulajdonségai parbeszédpanelen jelenik meg.
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

A BOND 4.1-es el6tti verzidiban nem volt kotelezd egyedi esetazonositokat hasznalni, igy eléfordulhatott, hogy két
vagy tobb kilonalld esetnek ugyanaz volt az esetazonositoja. Az esetekben azonban valdszinlleg mas-mas
betegnevek szerepeltek, és mindenképpen eltéréek voltak az esetszamok. A BOND 4.1-es és Ujabb verzidiban minden
Uj esetazonositonak egyedinek kell lennie.

Az eseteket gyakran azonositja a beteg neve, a betegneveknek azonban nem kotelez6 egyedinek lennitk, és nemis
feltétlentl azok.

6.3.3  Esethozzaadasa

Eset hozzdadasahoz a Targylemez-bedllitas képernydrdl kiindulva végezze el a kovetkez6t:

1 Kattintson a Targylemez-bedllitas képernyén az Eset hozzdadasa lehetdségre az Eset hozzdadasa
parbeszédpanel megjelenitéséhez (1asd: Abra 6-2).

Abra 6-2: Az Eset hozz4adésa parbeszédpanel

M
Eset horzdad
Ezetazon.. aGan
Beeteq o Ecviard A
Az aset menjagyasal
Cryog: Zmilh n
Orvosok kezelbss
Eset hozzaad. ——
Kinsrtatt 1erfegat 00 pl
150 pl
Elkuzilés prolekol. "Derwas n
o]

2 Adja meg a megfelel6 adatokat az Esetazonositd, Beteg neve, Az eset megjegyzései és Orvos mezékben.

‘ Az eseteket meg lehet adni esetadatok nélkil is.

3 Haakivant orvos nem szerepel az Orvos listan, hozzaadhatja az Orvosok kezelése lehetségre kattintva,
amely megnyitja az Orvosok kezelése parbeszédpanelt (Iasd: 6.4 Orvosok kezelése).
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

4 Vélassza ki a kiosztott térfogatot az esethez létrehozott targylemezeknél, ha nem egyezik meg a mar bedllitott
alapértelmezett kiosztott térfogattal.

Figyelem, a BOND-III és BOND-PRIME feldolgozd modulokon feldolgozott 6sszes targylemeznél a 150 ul
adagolasi térfogatot valassza ki. Ezenkiviil az 6sszes ISH targylemez esetében valassza ki a 150 pl adagolasi
térfogatot az 0sszes feldolgozd modul tipushoz.

Atargylemezeken 1évé felhasznalhato terlletekkel és a kiosztott térfogatokkal kapcsolatos informdcidért lasd:
6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a targylemezeken.

5 Vélassza ki azt az el6készitési lehetGséget az El6készitési protokoll listajan (Iasd: Abra 6-2), amelyet
alapértelmezettként szeretne bedllitani az esethez Iétrehozott targylemezeknél.

6 Ha az adatok rendszerben valé megaddsa nélkiil szeretne kilépni a parbeszédpanelrdl, kattintson a Mégse
gombra.

7 Az eset adatainak megaddsahoz kattintson az OK gombra.

Az eset felkerll az esetlistara.
@ Ha az esetazonositd mar szerepel a rendszerben, megnyilik az Esetazonositok megkett6zése
parbeszédpanel (lasd: 6.3.4 Eset megkett6zése, visszadllitdsa és lejarata).

6.3.4  Eset megkettOzése, visszaallitasa és lejarata

A szoftver a BOND 4.1-es verzio el6tt lehetévé tette, hogy kiilonbozd eseteknek ugyanaz legyen az esetazonositéja. Az
ilyen eseteket altaldban meg lehetett kiilonboztetni egymastol a beteg neve alapjan, és a megkulonboztetést mindig
garantalta az esetszam, amely mindenkor egyedi. BOND tobbé nem teszi lehet6vé, hogy az Uj eseteknél ugyanazokat
az esetazonositokat hasznaljak, mint mar meglévé esetek — minden Uj esetnek vagy egyedi esetazonositot kell adni,
vagy a rendszerben mar szerepl esettel azonosként kell megadni.

Ha olyan esetet ad meg, amelynek esetazonositéja mar megtaldlhato a rendszerben, megjelenik az Esetazonositd
megkettézése parbeszédpanel, melyben az a meglévd eset lathatd, amelynek ugyanaz az esetazonositéja. A meglévé
eset hasznalatahoz jeldlje ki, majd kattintson a Kijeldlt hasznélata lehetdségre (ldsd még: Esetek egyesitése (6.3.4.1.
szakasz, 144. oldal)). Egyébként pedig Iépjen ki a parbeszédpanelrdl, és médositsa az esetazonositét gy, hogy az

eset Uj esetként jojjon létre.

Az esetek az Esetazonositd megkett6zése parbeszédpanelen torlédhettek, lejarhattak (olyan esetek, amelyeknél
minden targylemezének feldolgozasa megtortént - 1asd aldbb), vagy lehetnek aktudlis esetek, amelyek még mindig
szerepelnek a Targylemez-beallitds képernydn. Lejart eset kijelolésekor és az esetlistara valo visszaallitdsakor az
adott esetet ,visszaallitott"-nak nevezziik.

Lasd: Dupla eset azonosito (. szakasz, 241. oldal) — a megkett6zott esetazonositok targyaldsa LIS eseteknél.

6.3.4.1 Esetek egyesitése

Ha egy esetazonositot szerkeszt, hogy ugyanaz legyen, mint egy meglévé esetazonositd, majd a Kijeldlt hasznalata
lehet6ségre kattint az ezutan megjelend Esetazonositd megkett6zése parbeszédpanelen, akkor a szerkesztett esetbdl
minden fel nem dolgozott targylemez a meglévo esethez kertil.
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

@ Csak olyan esetet lehet szerkeszteni, amelyben feldolgozatlan targylemezek talalhatdk, azaz olyan
eset nem modosithatd, amelyhez feldolgozott targylemezek tartoznak.

6.3.4.2 Feldolgozott eset élettartama

Amikor egy eset utols¢ targylemezének feldolgozasa megkezd6dott, az eset (az alapértelmezett bedllitdsoknak
megfeleléen) torlédik a Targylemez-bedllitds képernyérél és megjelenik a Targylemez-el6zmények képernydn.

A BOND beadllithato ugy, hogy az esetek a Targylemez-bedllitas képernyén maradjanak az esetekben Iévé utolsd
targylemezek feldolgozasat kovet6en adott szamu napig. Ez a ,feldolgozott esetek élettartamat” az adminisztracios
feliilet Laboratdrium képernydjén éllithatja be (14sd: 10.5.2 Eset és targylemez bedllitasok).

A lejart eseteket a rendszer tarolja, azonban nem tekinthet6k meg. A lejart esetek a listara ugy allithatok vissza, ha
ismét hozzdadja az esetet (visszadllitja), illetve ha az LIS-en keresztiil eqy targylemezt ad hozzd az esethez.

@ A feldolgozott targylemezt nem tartalmazo esetek soha nem torlédnek automatikusan a Targylemez-
beallitas képernydral.

6.3.5  Eset szerkesztése

Eset adatainak szerkesztéséhez jeldlje ki az esetet a listan, majd kattintson az Eset szerkesztése lehetdségre. A
szoftver megjeleniti az Eset tulajdonségai parbeszédpanelt. Ezt ugyanugy hasznalhatja, mint a kordbbiakban
ismertetett Eset hozzdaddsa parbeszédpanelt.

@ Ha egy olyan eset adatait szerkeszti, amelynél targylemez-cimkéket nyomtatott, nyomtassa ki Ujra a
cimkéket, miel6tt a targylemezeket futtatni prébalna (a képernyén megjelenik errél egy lizenet).

6.3.5.1 Esettorlése

Eset torléséhez jeldlje ki az esetet a listan, majd kattintson az Eset torlése lehetdségre.

@ Ha egy BOND eset a Targylemez-bedllitas képernydn kizarolag fel nem dolgozott targylemezeket
tartalmaz, akkor kézileg tordlheti az esetet, ha ,lejart"-ra allitja. (Minden LIS eset automatikusan lejdr,

amint mdr nem tartalmaznak fel nem dolgozott targylemezeket.)

@ Az esetek kézileg nem torolhetdk, ha feldolgozas alatt all6 vagy feldolgozott targylemezeket
tartalmaznak.

Ha torol eqy esetet, akkor azzal az adott esethez létrehozott 6sszes fel nem dolgozott targylemez is torlédik.

A torolt esetek adatai visszaallithatok, de a targylemezei nem.
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6.3.6  Eset masolasa

Az esetek masolasa konny( madszert jelent az Uj esetek betegek szamadra vald beallitasanak. Az eset adatait az U
esetben tetszés szerint modosithatja, illetve megdrizheti. Az U] esetszam automatikusan létrejon, és meg kell adni az
Uj esetazonositot.

‘ Nem lehet olyan esetet masolni, amely torolt protokollra hivatkozo targylemezt tartalmaz.

A masolt targylemezek készen allnak cimkenyomtatasra és feldolgozasra a Targylemez-beallitas képernyén. A nem
kivant targylemezeket ugy torolheti, hogy a jobb egérgombbal rajuk kattint, majd kivalasztja a Targylemez torlése
elemet.

Eset masolasa:
1 Jelolje ki a masolni kivant esetet az esetlistan, mely a Targylemez-beallitas képernyd bal oldalan talalhato.

Kattintson az Eset mdsoldsa lehet6ségre. Ekkor a szoftver megjeleniti az Eset mésoldsa parbeszédpanelt.

Adjon meg egy Uj esetazonositot, és szlikség szerint szerkessze az eset adatait.

B~ W

Jeldlje ki igény szerint a Fel nem dolgozott térgylemezek vagy az Osszes targylemez elemet.
» Felnem dolgozott targylemezek - csak a fel nem dolgozott targylemezek masoldsa az eredeti esetbél.

o Osszes targylemez — az dsszes targylemez (fel nem dolgozott, feldolgozas alatt 4ll6 és feldolgozott)
masolasa az eredeti esetbdl. A rendszer az Uj eset 0sszes targylemezét fel nem dolgozottként jeldli
meg.

5 Kattintson az OK gombra.

A rendszer Iétrehozza az Uj esetet és lemasolja a targylemezeket - koztlk az esetleges megjegyzéseket is — a
kivalasztott lehet6ségnek megfelel6en. Minden mésolt térgylemez (ideértve az LIS-t is) ugyanugy viselkedik,
mint a Targylemez hozzdaddasa parbeszédpanelen létrehozott targylemezek (ldsd: 6.5.1 A targylemez mez6k
és vezérldelemek lefrésa).

6.3.7  Napieset opcio

A BOND rendszer beallithat6 ugy, hogy 24 éranként automatikusan uj esetet hozzon létre, igy az adott napon létrejott
Osszes targylemez ugyanabban az egy esetben készithetd el. Ezzel a kis szamu targylemezt feldolgozd
laboratdriumok id6t takarithatnak meg, mivel a betegek nevét és az esetazonositokat nem kell megadni. Minden napi
eset az aldbbi tulajdonsagokat tartalmazza:

» Az esetazonositd az Uj napi datumra van beallitva.

» Akiosztott térfogat és az el6készitési protokoll a rendszer adminisztracids feliileten beéllitott alapértelmezett
értékeit veszi fel. Szerkeszteni is lehet Oket.

» A Beteg neve és az Orvos mez6k Uresen maradnak, és nem modosithatok.
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Igény szerint tovabbra is Iétrehozhat egyéni eseteket a szokdasos maodon, ha a napi eset opcid be van kapcsolva. Lasd:
10.5.2 Eset és targylemez bedllitasok — a napi eset opcio bedllitasanak utasitasai.

6.3.8  Esetbeszamolo

Az egyes esetekhez beszamoldt lehet eléallitani. A beszamoldkban az esetek alapadatai, valamint az esetekben lévé
0sszes targylemezre vonatkozo6 adatok lathatok, pl. a targylemez-azonositok, és a vellik hasznalt protokollok s
reagensek. Ha a beszamolot kinyomtatja, minden targylemeznél van hely arra, hogy megjegyzést irjon. A teljes
leirasaért lasd: 9.6 Esetbeszamolo.

Esetbeszamolokat a Targylemez-bedllitas és Targylemez-el6zmények képernydkon lehet eldallitani. Jelolje ki a kivant
esetet vagy targylemezt, majd kattintson az Esetbeszdmolé gombra. Az esetbeszamoldk kizardlag a feldolgozott, és a
feldolgozd egységbdl feloldott targylemezek reagensadatait tartalmazzak.

6.4 Orvosok kezelése

BOND tdrolja az orvosok listajat, melyet tetszés szerint hozza lehet adni az eset adataihoz. Valasszon az ,elényben
részesitett” orvosok listdjarol az Eset hozzdadédsa vagy Eset tulajdonsagai parbeszédpaneleken, vagy adjon meg,
illetve szerkesszen orvosokat az Orvosok kezelése parbeszédpanelen, melyet ugyanazokrol az eset tulajdonsagai
parbeszédpanelekrdl lehet megnyitni.

Az alabbi mezdk jelennek meg minden orvosnal:
e Név: - azorvos neve
LIS azonositd: - egy egyedi azonositd, melyet egy laboratériumi informatikai rendszer szolgaltat (ha van)

« Pref.: - az orvos elényben részesitett dllapota (csak az elényben részesitett orvosok szerepelnek a legordiilé
listdban esetek Iétrehozasakor). Ez az allapot az Orvos szerkesztése parbeszédpanelen allithatd be.

Ezek az értékek szintén megjelennek az Orvos szerkesztése parbeszédpanelen. Ezenfeliil az Orvos szerkesztése
parbeszédpanelen az alabbiak szerepelnek:

» Azonositd: — a BOND rendszer dltal automatikusan el@allitott és hozzarendelt egyedi azonosité

» Megjegyzések: — szerkesztheté mez0, ahol altalanos megjegyzés vagy tovabbi névadatok helyezheték el

Az Orvosok kezelése parbeszédpanel megnyitott allapotaban kattintson a Hozzdaddas vagy Szerkesztés lehetéségre Uj
orvosok hozzaadasahoz, illetve meglévo orvosok adatainak szerkesztéséhez. A szerkesztési lehetGség a
megjegyzések mezore és az elényben részesitett allapot modositasara korlatozddik — nem mddosithatja az orvos
nevét az orvos létrehozasat kovetden.

Az orvosokat az Orvosok kezelése parbeszédpanelen lehet torolni. Azok a mar Iétrehozott esetek, amelyek tordolt
orvost tartalmaznak, tovabbra is megjelenitik az orvos nevét, de az orvos nem vehet6 igénybe Uj esetekhez. Torolt
orvos nevét nem lehet Uj orvosnal ismét felhasznalni.
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6.5 Munkavégzes targylemezekkel

Ebben a részben ismertetjik a targylemezek Targylemez-bedllitds képerny6n torténd Iétrehozasat és kezelését. Az
utolso rész bemutatja a kiosztott térfogat beallitast, és azt, hogy ez miként hat ki a szovet targylemezeken vald
elhelyezésére.

e 0.5.1 Atargylemez mezbk és vezérlbelemek leirasa
e 6.5.2 Targylemez létrehozasa

» 6.5.3 Targylemez masolasa

e 6.5.4 Tadrgylemez szerkesztése

e 6.5.5 Targylemez torlése

e 0.5.6 Targylemez kézi azonositasa

e 6.5.7 Targylemez-panel hozzdadasa

» 6.5.8Kiosztott térfogatok és a szdvet elhelyezése a targylemezeken

6.5.1  Atargylemez mezOk es vezérloelemek leirasa

Atargylemezlista tetején két gomb lathato:
» Kattintson a Targylemez hozzdaddsa gombra targylemez kijelolt esethez val6 hozzdaddsahoz.
« Kattintson a Panel hozzdaddsa gombra panel kijelolt esethez val6 hozzdaddsahoz.
o Tovahbirészletekért I1dsd: 6.5.7 Targylemez-panel hozzaadasa.

A képernyd jobb oldalan Iévé targylemezlista megjeleniti a képernyé bal oldalan kijelolt eset targylemezeinek adatait.
Minden targylemeznél Ithato a targylemez-azonosito és a targylemezen futtatando protokoll adatai. A
targylemezektdl jobbra Iév6 cimketertletek az aldbbi szinkodolassal jelzik, hol jottek Iétre:

1. 00000401 Fehér:
“CD10
M F "D "H2i20) a Targylemez hozzdadasa parbeszédpanelen létrehozott targylemez

(lasd: 6.5.2 Térgylemez létrehozdsa)

2. 00000402 Sérga:
"o
a Térgylemez azonositdsa parbeszédpanelen létrehozott targylemez

HC F "D "— "H2{20)

(Iasd: 6.8 Manualis targylemez- és eset bevitel)

2. D000 Vildgossziirke:
“coo

HEF *D "— "H2(20) LIS-targylemez

(Iasd: 11 LIS integraciés csomag (a BOND vezérlén))
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A targylemezeken az alabbi szimbdlumok is lathatok:

3. DO000A05 - Minuszjel:

*Coio

HC F "D " H220) negativ szovet targylemeze (Iasd: 4. épés itt: 6.5.2 Targylemez |étrehozasa)
4. 00000408 + Pluszjel:

il

WCF "D " "H20) pozitiv szovet tdrgylemeze (1asd: 4. [épés itt: 6.5.2 Targylemez létrehozésa)
(1. 00000407 p ' Piros P:

*COiD

WCF "D *— *H220) LIS elsébbségi targylemez (lasd: 11.2.5 Elsddleges targylemezek)

6. 00000408 Mintacimke:

*CO10 1 &

HCF "D "~ "H220) ol targylemez cimkéjének nyomtatasa megtortént

Kattintson duplan a kivant targylemezre Targylemez-tulajdonségok parbeszédpaneljének megnyitdsahoz. Kattintson
a jobb egérgombbal a targylemez torléséhez, illetve cimkéjének nyomtatasahoz.
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6.9.2

Targylemez letrehozasa

Ha a Bond™ Oracle ™ HER2 IHC rendszerhez targylemezeket szeretne |étrehozni, olvassa el a termékhez mellékelt

haszndlati utasitast (IFU).

Uj targylemez létrehozasa:

1 Kattintson egy esetre az esetlistan.

2 Kattintson a Targylemez hozzdaddsa elemre a Térgylemez hozzdadésa parbeszédpanel megjelenitéséhez.

Abra 6-3: A Targylemez hozz4ad4sa parbeszédpanel

Tgyl. hozzaad.
Edward, A. Megj-ek a tgylem -hez
Esetazon.: Szovettipus: Kiosztott térfogat:
3688
Orvos: ' \izsg. szovet 100 pl
Smith Negativ szovet « 150 pl
Toylem.-azon.: Pozitiv szévet
Esetszam:
53 Festésmaod:
Az eset megjegyzései: Egysz. n Rutin n
Létreh. datum: Egysz.
2013. 09. 04. 7:53:56
Feldelgozas: « [HC 15H
Jeldla: *CD5 (4CT) n
Protokollok
Festés: *IHC Protocol F n
Elékészités: *Dewax -
HIER. “HIER 20 min with ER2 [~ |
Enzim -- n
Jelold UPI:
Auto -
Eszlelsrendszer UPI:
Auto n
Tgyl hozzaad.

Az Uj targylemez automatikusan egyedi Targylemez-azonositot kap, ez azonban a targylemez mentéséig nem
jelenik meg, amikor a parbeszédpanelen a Targylemez hozzdaddsa gombra kattint.

3 lgény szerint adjon meg megjegyzést.

4 Valassza ki a szovettipust (Vizsgélati szovet, Negativ szovet, Pozitiv szovet) a Szdvettipus csoport egyik

valasztogombjara kattintva.

Ldsd: 6.2.7 Kontrollszovet, a vezérl6elemek altaldnosabb jellegl ismertetésével kapcsolatban pedig:

14.3.2 Szovet kontrollok.
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5 Sziikség esetén médositsa a targylemez adagoldsi térfogatdt (Idsd: 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet

elhelyezése a targylemezeken).

6 Valassza ki a festési modot.

a AFestési méd mez6ben vélassza az els6 mez6ben az Egyszeres (alapértelmezett) értéket, ha egyszeres
festést alkalmaz, illetve a Szekvencidlis multiplex vagy Parhuzamos multiplex értéket a multiplex festés(

targylemezek esetén (lasd: 7.1.1 Festési modok).

b Valassza ki a Rutin (alapértelmezett) értéket a mésodik mezében (csak akkor vélassza az Oracle értéket,
ha Bond™ Oracle™ HER2 IHC rendszer esetén az utasitasok ezt tartalmazzék).

c A szekvencidlis multiplex festéshez vélassza ki a festések szamat a Festések legorduld listabol.

Legfeljebb kettd festést vdlaszthat ki.
A megjelend fillek a kivalasztott festési modtol figgnek:
» Egyszeres - Egyszeres fil

» Parhuzamos multiplex — a Parhuzamos multiplex fl.

« Szekvencialis multiplex — minden egyes festéshez egy-egy fll (példdul Elsé fiil, Végsé ful) tartozik.

Tagyl. hozzaad.
Edward. A Vlegj.-ek a tgylem.-hez
Esetazon.: Szovettipus: Kiosztott térfogat:
3688
Orvos: ' \Vizsg. szivet 100 pl
Smith Negativ szovet « 150 pl
Tgylem. N
gdylem.-azon Pozitiv szévet

Esetszam;
3 Festésmod:
Az eset megjegyzései: Szekvencialis multiplex - Rutin
Létreh. datum: Elsé Végsd
2022.12.08. 9:27:04

Feldolgozas: IHC ({/} ISH

Jeldla:

Protokollok
El6készités:
Tgyl. hozzaad.
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7 Minden megjelend fulon:

a
b

C

Vélassza ki a festési folyamatot (IHC vagy ISH).
Valassza ki az elsGdleges antitestet vagy probat a Jelold legordilé listabdl:

Negativ IHC kontrollreagens futtatasahoz jeldlje ki vagy a*Negativ alapértelmezett negativ reagenst, vagy
egy On &ltal létrehozott negativ reagenst (Iasd: 14.3.3 Negativ reagens kontroll IHC-hez).

Negativ ISH kontrollreagens futtatdsahoz jelolje ki az *RNS Negativ kontrollszonda vagy a *DNS Negativ
kontroll lehetéséget.

Pozitiv ISH kontrollreagens futtatasahoz jeldlje ki az *RNS Pozitiv kontrollszonda vagy a *DNS Pozitiv
kontrollszonda lehet6séget.

Ha elemeket szeretne hozzaadni vagy tordlni a Jelol6 legorddild listan, jeldlje ki az adott
reagens El6nyben részesitett mez6jét vagy torolje a kijelolést a szoftver Reagens
bedllitdsa képernydjén. Tovabbi informdcidért 1asd: 8.2.1 Reagens hozzaadasa vagy
szerkesztése.

Valassza ki az egyes feldolgozasi szakaszok megfeleld protokolljat.

Els6dleges antitest vagy szonda kijelolésekor a szoftver adja meg az alapértelmezett protokollokat.
Ellendrizze, hogy az egyes szakaszoknal a megfelel§ protokollok vannak-e bedllitva, és szlikség esetén
valasszon Uj protokollt a megfeleld legordild listardl. Valassza a *-- - - lehetéséget, ha egy adott
szakaszon nem szlkséges protokoll.

Az alapértelmezett protokollok beéllitdsa a Reagens bedllitdsa képernydn torténik. Lasd 8.2.1 Reagens
hozzaadasa vagy szerkesztése.

Ha elemeket szeretne hozzdadni vagy torolni a Protokoll legordiilé listakon, jeldlje ki az adott protokoll
El6nyben részesitett mezéjét vagy torolje a kijelolést a Protokoll beéllitdsa képernydn. Tovabbi
tdjékoztatasért lasd 7.2.1 Protokolladatok.

ISH targylemezek esetén kivalaszthat egy szondaalkalmazasi protokollt és egy szondaeltavolitasi
protokollt. Vagy valaszthatja azt is, hogy nincs szondaalkalmazasi protokollja, és nincs szondaeltavolitasi
protokollja.

Ha nincs kivalasztva szondaalkalmazasi protokoll vagy szondaeltavolitasi protokoll, akkor gy6z4djon
meg arrdl, hogy a hibridizacios és denaturacios protokollok sincsenek kivalasztva.

8 Egyszeri festés esetén altalaban érdemes meghagyni az Auto alapértelmezett értéket a parbeszédpanel bal
oldaldn az Egyedi termékazonositok (UPI-k) esetében. Ha azonban egy adott targylemezhez egy konkrét
tételszdmot szeretne kivalasztani (pl. tétel-tétel érvényesitéshez), valasszon a legordiil6 listabdl a kdvetkezé
mez6kben:

Jelolé UPI - a reagenstartaly UPI-je a jeloléhoz

Erzékelérendszer UPI - az érzékelérendszer UPl-e.

Ahhoz, hogy a targylemezeket ugyanazon a futdson beliil lehessen feldolgozni (BOND-MAX és BOND-II
rendszeren), az UPI-knek azonosnak kell lenniiik, vagy az Auto lehet6séget kell kivélasztani.
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0 Kattintson a Targylemez hozzéaddsa lehetségre.

A Targylemez hozzdadasa lehetdség targylemezt ad hozza a Targylemez hozzaaddsa parbeszédpanelen
éppen megjelend adatokkal, majd nyitva hagyja a parbeszédpanelt. lly modon konnyen, gyorsan megadhat
tobb targylemezt a kijelolt esethez.

10 Kattintson a Bezéras lehet6ségre, ha elkészlilt a targylemezek esethez vald hozzaaddsaval.

6.5.3  Targylemez masolasa

‘ Nem lehet olyan targylemezt masolni, amely torolt protokollra hivatkozik.

Meglévé targylemez masolasa:
1 Kattintson duplan a masolni kivant targylemezre a Targylemez-tulajdonsagok parbeszédpanel megnyitasahoz.

2 Kattintson a Targylemez mdsoldsa lehet6ségre.

A parbeszédpanel Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanelre valt, melyben Targylemez hozzdaddsa gomb
lathato.

3 Ellendrizze a targylemez adatait, és szikség szerint modositsa.

4 Kattintson a Targylemez hozzaaddsa lehetéségre.

Az U] targylemez az esetleges megjegyzésekkel egyltt bekertl ugyanabba az esetbe, mint amelyben a masolt
targylemez talalhato.

6.5.4  Targylemez szerkesztése

Targylemez adatainak Targylemez-beallitds képerny6n vald szerkesztéséhez kattintson ra duplén a Targylemez-
tulajdonséagok parbeszédpanel megnyitasahoz. Modositsa az adatokat az itt ismertetettek szerint: 6.5.2 Targylemez
létrehozasa.

@ Ha olyan targylemez adatait szerkeszti, amelynél mar nyomtatott cimkét, nyomtassa Ujra a cimkét a
targylemez feldolgozdsa el6tt.

6.5.5  Targylemez torlese

Targylemez targylemez-listarol vald eltdvolitasahoz kattintson ra a jobb egérgombbal a Targylemez-bedllitds
képerny0 targylemez-listajan, majd valassza ki az alment Téargylemez torlése elemét. A kijelolt targylemezt torolheti a
Delete billentydvel is.
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6.0.6  Targylemez kézi azonositasa

A BOND rendszerben barmelyik targylemezt barmikor azonositani lehet. Kattintson a funkciésavon [évé Keresés
Scarch

L

ikonra a Azonosité manudlis megadasa parbeszédpanel megnyitasahoz.

Abra 6-4: Azonosité kézi megadésa pérbeszédpanel

Azon.manu.megad.

Keresési mod valasztasa:

+ Automatikus Targylemez Reagenscsomag

Adja meg a tgylemez vagy reagens azon. (A tgylemez azon. megkil. kis- és
nagybetuit).
Katt. a Validalas lehetdségre, ha kész.

71

Az egy-, illetve kétdimenzids vonalkdd-cimkékkel — példaul a BOND segitségével nyomtatottakkal — rendelkez6
targylemezeknél olvassa be a cimkét a targylemez Tdrgylemez tulajdonsdgai parbeszédpaneljének megnyitdsahoz.
Azt is megteheti, hogy kézileg megadja a nyolcjegyd szamazonositot a vezetd nullakkal egyiitt, majd az Validélas
gombra kattint.

6.5.7  Targylemez-panel hozzaadasa

A panel a jelol6k elére megadott készlete a kapcsolddo szovettipusokkal egyiitt. Panelek segitségével gyorsan
megadhat tobb targylemezt szokdsosan egydtt hasznalt jelol6kkel — [asd: 8.4 Reagenspanel képernyo.

Targylemez-panel esethez val6 hozzdadasahoz végezze el az aldbbiakat a Targylemez-bedllitas képernydn:
1 Kattintson a Panel hozzdaddsa lehetéségre. Megjelenik a Targylemezek hozzaaddsa panelbdl parbeszédpanel.

2 Valassza ki a panelt a legorduld listarol. Megjelennek a panel targylemezei.
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3 Szlikség esetén zarja ki a kivant targylemezeket jelolénégyzeteik torlésével, majd kattintson a Targylemezek
hozzdaddsa gombra.

BOND hozzdadja a targylemezeket az esethez.
» Az ISH targylemezeknél a kiosztott térfogat automatikusan 150 pl értékd.
» Az IHC targylemezeknél a kiosztott térfogat az eset alapértelmezett értékét veszi fel.

o Az el6készitési protokoll az 0sszes targylemeznél az eset alapértelmezett értékét veszi fel.
@ Panelek segitségével targylemezek adhatok hozza Egyszeres vagy Parhuzamos multiplex
festési modokban, de Szekvencidlis multiplex médban nem.

6.5.8  Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a
targylemezeken

A BOND szoftver két kiosztott térfogat bedllitast tartalmaz, melyeket az egyes targylemezekhez a Targylemez
hozzdad4sa parbeszédpanelen lehet megadni (lasd: 6.5.2 Targylemez |étrehozasa).

A 100 pl bedllitas csak IHC targylemezeknél hasznalhaté a BOND-MAX feldolgozé modulon — a BOND-III és BOND-
PRIME rendszeren feldolgozott minden targylemez és minden ISH targylemez (az dsszes feldolgozd modul tipusnal)
kotelezd jelleggel a 150 pl beosztast hasznalja. A BOND-PRIME feldolgozé modul az aldbbiakban ismertetettél eltérd
adagoldsi médszert alkalmaz (lasd 7 Protokollok (a BOND vezérlon)).

A BOND-III és BOND-MAX feldolgozd modulokon az adagolasi térfogat beallitds szabja meg azt a helyzetet, ahovd a
reagens adagolasa torténik a targylemezen, valamint az adagolt térfogatot:

 100pl kiosztasnal a Covertile fed6lapok nagyjabdl a targylemezek feléig visszahtuzodnak, és az aspiracios
szonda a Covertile fedélapok tetején adagolja az antitestet (koriilbeliil a targylemezek felénél lefelé).

» A 150pl kiosztasnal a Covertile fed6lapok a targylemezek nagy részét lefedik. A reagens itt is a Covertile
fedélapok tetejénél keriil adagoldsra, igy a targylemezek nagyobb terlilete kap reagenst.

A targylemezek reagenst kapd teriiletének eltérése azt jelenti, hogy lényeges a szovet megfelel elhelyezése. 100 i
kiosztasanal rendszerint csak egy mintat lehet festeni, melyet a targylemez alsé felén kell elhelyezni (a cimkétdl
tavol). 150MI pl kiosztasanal két szovetminta konnyedén elfér a targylemezeken, ha pedig csak egy van, azt a
targylemez kozepére kell helyezni. A kiilonbozé kiosztott térfogat bedllitasok esetén hasznalhato targylemez-teriletek
itt Iathatok: Abra 6-5. A Leica BOND Plus targylemezek és a Leica BOND Apex targylemezek jeldlése mutatja azokat a
terlleteket, ahova a szovetet el kell helyezni.
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Abra 6-5: A kiilonbtz6 adagolasi térfogat bedllitdsok esetén hasznélhatd targylemezteriiletek

Hasznélhaté
teriilet

» Avonalkazott terlilet mutatja, hova lehet a szovetet elhelyezni kiilonboz6 kiosztott térfogatokkal rendelkezd
targylemezeken.

» A megjelenitett helyzetjelolé pontok Leica BOND Plus targylemezeken és Leica BOND Apex targylemezeken
taldlhatok (I4sd: 2.6.1 Targylemezek).

A BOND-III és BOND-PRIME feldolgozé modulok alapértelmezés szerint 150 ul mennyiséget adagolnak — ha 100 l
adagolasi térfogatu targylemezek vannak betoltve, nem tudja elinditani a feldolgozast.

Az IHC-tdrgylemezeknél a(z) BOND-MAX és a(z) BOND-III esetében egyarant a kiosztott antitest térfogata a
Térgylemez hozzdadasa parbeszédpanelen lathatd — 100 pL vagy 150 pl. ISH targylemezeknél (mindkét feldolgozo
modul tipus esetén) a 150 pl beallitast kényszeriti ki a rendszer, és a feldolgozé modulok a 150 pl-es Covertile- és
szondaelhelyezéseket hasznaljak. A BOND azonban 150 pl-nél tébbet adagol:

» RNS szondak esetén a BOND 220 pl-t adagol kért Iépésben: 150 pl-t és 70 pl-t;
» DNS szondak esetén a BOND 240 pl-t adagol kért Iépésben: 150 pl-t és 90 pl-t.

A mosas és egyeb lépések a protokoll fliggvényében eltérd térfogatokat alkalmaznak.

Alapértelmezett kiosztott térfogatok

IHC-nél a BOND-MAX esetén a kiosztott térfogat (150 pl vagy 100 pl) a targylemezeknél egyenként beéllithatd,
azonban a BOND két alapértelmezett szint beallitasat teszi lenetévé. Beallithatd az egész rendszerre vonatkozo
alapértelmezett érték (lasd: 10.5.2 Eset és térgylemez bedllitasok). Ezt feliil lehet irni az egyes eseteknél az esetek
alapértelmezett értékeivel, melyeket az Eset hozzdadasa parbeszédpanelen lehet bedllitani (Iasd: 6.3.3 Eset
hozzaadasa). Véglil pedig a kiosztott térfogat bedllithaté az egyes targylemezeknél a Targylemez hozzaadasa
parbeszédpanelen (I4sd: 6.5.2 Targylemez létrehozasa).

Ahhoz, hogy a targylemezeket egyditt, ugyanazon futas soran lehessen feldolgozni, meg kell egyeznie a kiosztott
térfogatuknak (1asd: 6.9 A targylemezek kompatibilitdsa).
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6.6  Atargylemezek cimkezese

A BOND rendszeren festett 6sszes targylemezt meg kell cimkézni, hogy a szoftver azonositani tudja, és a megfelel6
protokollokat futtassa rajtuk. A BOND rendszerben létrehozott targylemez-cimkéknek cimkeazonositdjuk van (mely
alfanumerikus karakterekkel, illetve egy- vagy kétdimenzids vonalkdd formajaban jelenik meg), amely a targylemezek
feldolgozé modulokon torténd automatikus azonositdsara szolgdlnak. A LIS-ben létrehozott cimkeék (egy- vagy
kétdimenzids vonalkédazonositokkal) szintén azonosithatok automatikusan. A térgylemez-cimkéken azonban
tovabbi, emberek szamara olvashatd adatokat is mindig fel kell tiintetni, hogy a targylemezeket akkor is azonositani
lehessen, ha a cimkeazonositdk automatikus azonositdsa nem sikerdilt, mert példdul elmosddottak (ldsd: 10.3 Cimkeék

).

A cimkéket a targylemezekre azel6tt kell felhelyezni, miel6tt azokat betdltik a feldolgozé modulba. Ugyeljen arra, hogy
a cimkék megfeleléen legyenek felhelyezve, hogy az ID olvasé hatékonyan be tudja olvasni (2D vonalkédok esetén) a
cimkeazonositokat.

A Leica Biosystems altal BOND targylemez-cimkéz6vel vald hasznalatra szallitott targylemezcimkéket kell hasznalni.
e 6.6.1 Cimkék nyomtatdsa és felvitele a targylemezekre

» 6.6.2 ID-ovi stakalaca i ID-ovi naljepnica

6.6.1  Cimkék nyomtatasa és felvitele a targylemezekre

1 Egyetlen targylemez cimkéjének nyomtatasahoz kattintson a jobb egérgombbal a targylemezre, majd valassza
ki a Cimke nyomtatdsa lehetGséget. Ebben az esetben a Térgylemez-cimkék nyomtatésa parbeszédpanel nem
jelenik meg. A meghatarozott csoportokat tartalmazo BOND-ADVANCE rendszerekben a cimkék nyomtatasara
az alapértelmezett targylemez-cimkézé szolgal. Egyéb esetben a listan szerepld els6 targylemez-cimkézé kerdil
alkalmazésra (ldsd: 10.6.3 Targylemez cimkézdk).

2 Az 0sszes targylemez beallitasat kovetden kattintson a Cimkék nyomtatésa lehet6ségre a Targylemez-
bedllitas képernydn.

3 Valassza ki, mihez szeretne targylemez-cimkéket nyomtatni:

» Az 6sszes még nem nyomtatott targylemez-cimke — az 0sszes eset olyan targylemezei, amelyeknél
még nem kerdlt sor cimke nyomtatasara.

» Az 0sszes még nem nyomtatott targylemez-cimke az aktualis esetnél — az aktualis eset olyan
targylemezei, amelyeknél még nem kerlt sor cimke nyomtatasara.

» Aktudlis eset — az aktudlisan kijelolt eset 0sszes targylemeze, koztiik a korabban mar kinyomtatottak
is.

A targylemez-cimkék nyomtatdsa eseteik létrehozasi sorrendjében, az egyes eseteken belil pedig a
targylemezek létrehozasi sorrendjében torténik.

4 Valassza ki a hasznalni kivant targylemez-cimkezot.

(Az alapértelmezett cimkéz6t az adminisztracios feliilet Hardver képernyéjén allithatja be — lasd:
10.6.2 Csoportok.)
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5 Kattintson a Nyomtatas lehetéségre. E

A targylemez-cimkék nyomtatdsa kozben villogo ikon jelenik meg a Targylemez-bedllitas
képernyd bal also részén.

6 Gy6z4édjon meg arrdl, hogy a targylemez homalyos teriilete, ahova a cimkét kell majd felhelyezni, teljesen
tiszta és szaraz.

7 Helyezze fel a cimkét ugy, hogy a targylemez azonositd parhuzamos legyen a targylemez végével. A cimkének
a j6 oldaldval felfelé kell lennie (a targylemez ugyanazon oldalan, mint a szovet).

* |gazitsa a cimkét derékszogben, mivel a feldolgozé modul a tévesen igazitott cimkéket nem tudja
megfelelen leképezni.

 Alkalmazzon er6s nyomast a BOND nyomtatdcimke teljes teriiletére, hogy biztositsa a megfeleld
felragadast.

» A nyomtatdcimkét teljesen fel kell ragasztani a fellletre. A nyomtatécimkének nem szabad tulnydinia a
targylemez szélén.

 Haa cimke folyadékba van meritve, hagyja megszdradni a tarolds el6tt.

Abra 6-6: Helyezze a cimkét a térgylemez szélein beliilre

E,E el Helyes: ﬁ e Helytelen: ' %& et Helytelen:
ey A cimke cre s A cimke a I'. reeas A cimke ferde.
derékszogben, a targylemez szélei |
/ targylemez X folott helyezkedik X
szélein belll el.
helyezkedik el.

feliilet miatt a targylemez cimkéje (és a targylemez) hozzéragadhat a Covertile fedélaphoz vagy més

c VIGYAZAT: A cimke minden részét az 9sszes targylemezszélen beliil helyezze el. A kiéll6 ragadds
berendezéshez, amitdl karosodhat a targylemez.

@ A BOND nyomtatdszalag és a cimketekercs cseréjekor cserélje ki a tintaszalagot ugyanolyan
termékszamura. A cimketekercsek és a festékszalag cseréjére vonatkozd utasitdsok a dobozban

talalhatdk.

@ Azon nyomtatocimkék esetén, amelyek hosszu ideig vannak a reagensbe meritve, vagy agressziv
eljarasnak vannak kitéve, vegye figyelembe a kdvetkezéket:

 Atargylemezcimkét a kezelés elvégzése utan helyezze fel.
 Alkalmazzon masodlagos azonositot a targylemez feliletén
« Kerlilje vagy korlatozza a BOND nyomtatdszalag és cimkék bemeritését

 Alkalmazzon védéréteget
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@ A hasznalt tintatekercseken megmaradnak a nyomtatott informécidkat abrazolo forditott képek. Ha
az informaciok kozott személyazonositasra alkalmas informdciok vannak, a hasznalt

tintatekercseket a laboratériumi eljarasoknak és/vagy a helyi adatvédelmi el6irasoknak megfeleléen
kell drtalmatlanitani.

@ A ragasztoanyag és a tinta tartéssaga az ligyfél vizsgalati koriilményeitél fligg. A BOND System
nyomtatdszalag €és a cimkék hasznalatat a laboratoriumnak kell ellendriznie a sajat eljarasai és

feltételei alapjan.

Kilsé deparaffinalas és epitdpvisszanyeres

Ha a deparaffinéldsra és az epitpvisszanyerésre a BOND rendszeren kiviil kerdil sor, akkor a legjobb, ha a
targylemezek cimkézése utan torténik. Ily madon elkerilhetd a targylemezek kiszaraddsa, mikozben megadja a
targylemezek adatait, és bedllitja, hogy a BOND a kivant protokoll(oka)t futtassa, tovabba megel6zhet6k e [épés utan
a nedves targylemezek cimkézésével kapcsolatos nehézségek.

@ Ha a feldolgozé modulon kivili deparaffinaldsra xilént hasznal, keriilje a cimke megérintését, hogy a
nyomat ne maszatolddjon el.

@ A benzolszarmazékokba, D-limonénekbe és alifas szénhidrogénekbe, acetonba, vizbe és vizes alapu
reagensekbe hosszabb id6re torténd beaztatas, illetve az azokkal valo érintkezés kovetkeztében
csokkenhet a targylemez azonositd cimke ragasztdjanak hatékonysaga, illetve olvashatatlanna

valhat a nyomtatott szoveg. Javasoljuk, hogy a cimkéket ne meritse hosszabb ideig folyadékba. A
konkrét termékinformaciokat az LBS weboldalon taldlja.

VIGYAZAT: A BOND-IIl és BOND-MAX feldolgozé modulokban deparaffinaldshoz csak BOND Dewax
Solution oldatot hasznaljon.

A BOND-PRIME feldolgozé modulokban deparaffinalashoz csak BOND-PRIME Dewax Solution
oldatot hasznaljon.

Ne hasznaljon xilént, xilénhelyettesit6ket és egyéb olyan reagenseket, amelyek tonkretehetik a
feldolgozd modulok alkatrészeit, és folyadékszivargast okozhatnak.
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6.6.2  ID-ovi stakalaca i ID-ovi naljepnica

BOND sustav pruza jedinstveni ,ID stakalca” svaki put kada se kreira novo stakalce. BOND sustav takoder stvara
jedinstveni ,ID naljepnice” prilikom svakog ispisivanja naljepnice stakalca. ID oznake je 2D crticni kod.

Za LIS stakalca, ID stakalca moze se definirati pomocu LIS-a i moze biti bilo koja numericka
vrijednost (s 8 znamenki ili manje).

|dentifikacija stakalca

‘ ‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

Kada se naljepnice postave na stakalca, sustav moze identificirati stakalca koja se nalaze na svakom polozaju u
sklopovima za bojenje stakalca (pogledajte 5.1.5.7 Automatska identifikacija stakalca).

Stakalca bez ID-ova stakalaca ili s neprepoznatim ID-ovima stakalaca moraju se ruéno identificirati u sustavu
(pogledajte 5.1.5.2 Rucna identifikacija stakalca na sustavu), ili se mora ispisati naljepnica i staviti na stakalce i
stakalce ponovno snimiti.

A targylemez-cimkéken feltlintetett adatokat az adminisztréacios felilet Cimke konfiguracija képerny6jén lehet
bedllitani (Iasd: 10.3 Cimkeék ).
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6./ Targylemez-beallitas 0sszegzd beszamoloja

A térgylemez-bedllitds 0sszegzése felsorolja az 6sszes olyan térgylemezt (az 6sszes esetnél), amely aktudlisan a
Térgylemez-bedllitds képernyén be van dllitva. A targylemezek esetek szerint vannak csoportositva, és kiilonféle
adatokat — példdul a jelol6t és kiosztott térfogatot - tartalmaznak. A beszamold aljan a beszéamoldban talalhatd
targylemezek altal igényelt 6sszes reagens és reagensrendszer listdja taldlhatd, mindegyik a vizsgalatok szamaval
egyutt. Minden BOND feldolgozd modulhoz kiilon listak tartoznak.

Legalabb egy BOND-PRIME feldolgoz6 modult tizembe kell helyeznie, hogy részletes adatokat
lathasson a jelentésben.

A beszamold hasznos segitséget nyujt a futasok el6készitése soran. Segitségével gondoskodhat arrdl, hogy az egyes
tartdkba helyezett targylemezek kompatibilisek egymassal (ldsd: 6.9 A térgylemezek kompatibilitasa), és feltiinteti a
betdltendd reagenseket és reagensrendszereket.

Targylemez-bedllitasi beszamold készitéséhez kattintson a Targylemez-bedllitési 6sszegzés lehetdségre.
A beszamold az egyes targylemezek alabbi adatait szerepelteti.

Targylemez azonositdo A BOND rendszer egyedi azonositot rendel hozza minden targylemezhez

Jelold Ajelold(k)

Festési protokoll A festési protokoll

El6készités Az el6készitési protokoll (ha van)

HIER HIER protokoll (ha van)

Enzim Enzim visszanyerési protokoll (ha van)

Kiosztott térfogat A kiosztandé reagens térfogata (lasd: 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a

targylemezeken)

Szovettipus Vizsgalati szovet, vagy pozitiv vagy negativ kontrollszovet

Szekvencialis multiplex festési targylemezek esetén legfeljebb két sor jelenik meg a Jelold, Protokollok, Adagoldsi
térfogat és Szovettipus oszlopokban, a Targylemez-azonositd szerint csoportositva.

A jelentésablakkal és a nyomtatasi beallitasokkal kapcsolatos tovabbi részletekeért lasd 3.7 Beszamolok.
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6.8  Manualis targylemez- és eset bevitel

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

A BOND rendszer alapértelmezés szerint Ugy van beallitva, hogy Uj eseteket és targylemezeket azt kdvet6en lehet
létrehozni, hogy a targylemeztarto bekerdilt a feldolgozé modulba, és sor keriilt a targylemezek leképezésére.

Alabb az els6 rész utasitasokat tartalmaz a ,manualis” eset- és targylemez-létrehozassal kapcsolatban. A masodik
rész ismerteti az opciok beallitasat alternativ munkafolyamatok esetén.

o 6.8.1Ujesetek és/vaqgy targylemezek létrehozésa leképezés utan

» 6.8.2 Opcija identifikacije stakalca u sustavu

7

6.8.1  Ujesetek es/vagy targylemezek letrehozasa
leképezés utan

Az alabbi eljaras segitségével adhat meg eset- €s targylemez-adatokat a targylemezek betoltését és leképezéseét
kovetden (az eljaras hasonlita 5.1.5.2 Rucna identifikacija stakalca na sustavu részben ismertetett segitett
azonositéju eljardsra, azonban itt Uj esetek és targylemezek létrehozésdra is sor kerdil).

1 Toltse be a targylemezeket a feldolgozé modulba a szokasos maodon.

Nem sziikséges eseteket vagy targylemezeket Iétrehozni a BOND szoftverben, illetve cimkéket nyomtatni -
hasznalhatok kézirasos vagy harmadik félt6l szarmazo cimkék.

A rendszer nem ismeri fel a targylemezeket, ezért megjeleniti a cimkék képeit.

Abra 6-7: Automatikusan fel nem ismert targylemez

@ Ha a cimkeképek egy adott feldolgozé modulnal kovetkezetesen nem jelennek meg,
lehetséges, hogy Ugy van beadllitva, hogy ne rogzitse a targylemez-cimkék képeit. Forduljon az

tigyféltamogatashoz a feldolgozé modul ezen bedllitdsa atkonfiguralasanak tgyében.
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

2 ATargylemez-azonositds parbeszédpanel elinditdsahoz végezze el az aldbbiak egyikét:
a Kattintson duplan a targylemez képére.
b Kattintson a jobb egérgombbal a képre, majd vélassza ki az almenu Kézi kijelolés elemét.

Megjelenik a Térgylemez-azonositas parbeszédpanel, melyen rendelkezésre 4ll az Uj eset és az Uj térgylemez
gomb (1. és 2. elemek itt: Abra 6-8).

Abra 6-8: Megjelenik a Targylemez-azonositas parbeszédpanel a targylemez allapotaval.

%
Térgylemez beazonositasa
Esetlista Tgylem.-ek Tgylem.-tilca: 2
once oy " 3
A L] i
LS0012 - 45216 Joseph Shady, Albert Il-;_‘:l:::l'\'" "KAPPADS ':?".fvl
=0 Goarrs
20130416-ISHRefine  Kevin Pannell Benjamin... e
LT |
20130416-HC Arthur Josey Fannie Hurley 00000215
20130402-IHCS. Kevin Pannell Adam Smith "KAPPApD [F=)
CS104 - 254862 Cecilia H Ch R
104 - 264 ecilia Ann Chov
o o RTUCI N = |
CS145-254789 1A Kevin Pannell Olive Yew 00000216
CS150 - 254719 Thomas.. Liz Erd AL |
" 00000307
5154 - 255789 Debbie.. Ray O'Sun & Em o —
REUCL g |
€S204-25578945  Suzanne... Clark Kent =
€S5205 - 255790 Arthur Josey Chirs P. Bacon
€S205 - 255791 Nicholas... Marsha Mellow -
CS205 - 255792 Nicholas.. Suzzan Max m
€S211 - 256001 Deanna.. Zaone Marshall -
CS101-252401 Jacod Glaser Sally Faukner @
Beszamola az esetrdl | Ujeset | Ujtgylem.
c3

@ Egyes laboratériumokban az Uj eset, illetve az Uj eset és az Uj targylemez gomb egyarant
letiltva lehet - lasd: 6.8.2 Opcija identifikacije stakalca u sustavu.
Az aktiv targylemez ki van emelve a targylemeztarton (3. elem).

A pérbeszédpanel tartalmazza a cimke kinagyitott képét (4. elem), mely segitséget nyujt a targylemez
azonositasaban. Tartsa az egérmutatot a targylemez folott a jobb oldali panelen, igy a cimkét még nagyobb
nagyitasban lathatja.

A bal oldali panelen az aktualis targylemezeket tartalmazo 6sszes eset listdja lathato. Az alapértelmezett
bedllitdsok szerint csak a nyomtatott cimkéjd targylemezeket tartalmazé esetek jelennek meg (ez mddosithatd
ugy, hogy azok az esetek is ide tartozzanak, amelyekben nem nyomtatott cimkeéji targylemezek vannak - lasd:
6.8.2.2 Vanjske naljepnice stakalca).

A kozépsd panelen a bal panelen kijelolt esetnél beallitott azon targylemezek lathatdk, amelyek nincsenek
egyeztetve a feldolgozé modulon leképezett egyik targylemezzel sem. Az alapértelmezett bedllitasok szerint itt
is csak a nyomtatott cimkéji targylemezek jelennek meg, azonban ez modosithatd Ugy, hogy az esethez
beallitott 6sszes targylemez megjelenjen.
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a megfeleld cimkeképet vélasztja ki, mivel a targylemezekre
kihathat, ha helytelenil vélaszt.

3 Ujeset létrehozasahoz kattintson az Uj eset lehetdségre (1. elem).
Hozzon létre Uj esetet a kijelolt targylemezhez a szokdsos madon (lasd: 6.3.3 Eset hozzaaddsa).

4 Miutan az OK gombra kattintott az Eset hozzdadasa parbeszédpanelen, jeldlje ki az Uj esetet az esetlistan a
Targylemez-azonositas parbeszédpanelen.

5 Azimént létrehozott esetnél Uj targylemez létrehozasahoz kattintson az Uj térgylemez lehet6ségre (2. elem).
Ekkor megnyilik a Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanel.

6 Hozzon létre Uj targylemezt a szoftverben a jobb oldali panelen kijeldlt fizikai targylemezhez a szokdsos
maodon (lasd: 6.5.2 Targylemez |étrehozdsa).

A hozzaadéast kovet6en az Uj targylemez megjelenik a parbeszédpanel kozéps6 paneljén (vagyis addig, amig az
Uj eset kijelolve marad a bal oldali esetlistan).

7 Ugyelve arra, hogy a jobb oldali panelen tovabbra is a helyes cimke képe legyen kivélasztva, kattintson a
Beszuras lehetségre, hogy egyeztesse a kozépsé panelen Iévd Uj targylemezzel.

A targylemez torlédik a kozépsoé panelrdl, és a cimke képét a jobb oldali panelen felvaltjak a targylemez
rendszeradatai, ahogy azokat az imént |étrehozott Uj targylemeznél megadta.

Ha helytelentl egyezteti a targylemezeket, visszavonhatja ezt a Iépést, ha kijeldli a jobb oldali panelen a
targylemezt, majd az Eltévolitas lehet6ségre kattint.

8 Atérgylemez ekkor a szokdsos mddon feldolgozhatd.

Ismételje meg az Uj esetek és targylemezek létrehozasi eljarasat a targylemeztarton lévé tobbi targylemezzel.

6.8.2  Opcija identifikacije stakalca u sustavu

Az adminisztracios felilet bedllitasai lehet6vé tehetik vagy kikényszerithetik az eltérd targylemezazonositdsi
munkafolyamatokat a Targylemez-azonositds parbeszédpanel opcidinak szelektiv engedélyezésével és letiltasaval.

6.8.2.1 QOgraniCenje ili zabrana Impromptu izrade slucajeva i stakalca

Alapértelmezés szerint a(z) BOND rendszer lehetévé teszi nem a(z) BOND szoftverben létrehozott (vagy LIS-bél
importalt) targylemezek betoltését, és az esetek és targylemezek létrehozésat a targylemezek leképezése utdn a
Targylemez azonositdsa parbeszédpanelen. Na ovaj nacin mozete, po Zelji, postaviti sustav da onemoguci izradu
novih slu¢ajeva (ali i dalje moZete dopustiti izradu novih stakalca za postojeée slucajeve) ili potpuno zabraniti izradu
stakalca (i slucaja) nakon umetanja stakalca. Az Uj eset beallitasatol fiigg6en az Uj eset és az Uj targylemez gomb a
Targylemez azonositasa parbeszédpanelen le van tiltva (Iasd: Abra 6-8).

Ogranicite opcije za impromptu slucaj i stavaranje stakalca na zaslonu administracijskog klijenta Postavke
(pogledajte 10.5.2 Eset és targylemez beallitasok).
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

6.8.2.2 Vanjske naljepnice stakalca

BOND sustav mozete podesiti na nacin da zahtijeva, ili ne, da BOND sustav ispiSe sva stakalca prije nego Sto se budu
mogla obraditi. Postoje zasebne postavke za LIS stakalca i stakalca koja nisu iz LIS-a.

Zadana postavka zahtijeva ispis putem BOND sustava za stakalca koja nisu iz LIS-a. To znacCi da se fizicka stakalca
bez naljepnica ispisanih od strane BOND sustava automatski ne podudaraju sa stakalcima koja su za njih izradena u
softveru (Gak i ako su ID brojevi isti). Ezenfeliil nem lehet a térgylemezeket kézileg a Targylemez-azonositds
parbeszédpanel segitségével egyeztetni, mivel ott csak a BOND &ltal nyomtatott targylemezek jelennek meg. Uslijed
toga, laboratoriji bez BOND- LIS integracije koji rucno pisu naljepnice ili ih ispisuju na opremi trece strane, moraju
postaviti ovu opciju na iskljuceno. To Cini sva stakalca stvorena unutar sustava dostupnim za uparivanje sa

stakalcima ucitanim u modul obrade, bez obzira na to je li BOND sustav ispisao naljepnice ili ne.

Da biste omogucili obradu stakalca koja nisu ispisana na naljepnicama BOND sustava, ponistite odabir Prinudni ispis
BOND na zaslonu Postavke administracijskog klijenta (pogledajte 10.5.2 Eset és targylemez bedllitasok). (Nem
sziikséges torolni a Nyomtatas kényszeritése BOND-ban lehetdséget csak azért, hogy engedélyezze a manualis eset-
és targylemez-létrehozast - lasd: 6.8.2.1 Ogranicenje ili zabrana Impromptu izrade slucajeva i stakalca.)

@ A Nyomtatds kényszeritése a BOND-ban lehetdség torlése el6tt [étrehozott targylemezek nem
dolgozhatok fel cimkéik nyomtatdsaig, noha a lehetéség torlése utan Iétrehozott targylemezeknél

nem szlikséges a cimkéket nyomtatni.

Zadana postavka ne zahtijeva ispis putem BOND sustava za LIS stakalca. To znaci da se stakalca s naljepnicama
ispisanim pomocu sustava LIS mogu automatski podudarati sa stakalcima u BOND softveru (uvezeno iz LIS-a). Ha
pedig nem lehet automatikus egyeztetést végezni (pl. Ha a targylemez cimkéje elmosddott), akkor kézileg
egyeztetheti a targylemezeket a Targylemez-azonositas parbeszédpanelen. Ha azonban a munkafolyamatban LIS-ben
létrehozott targylemezek szerepelnek, de szeretné kenyszeriteni a cimkék BOND altal torténd nyomtatdsat, kapcsolja
be a lehetdséget (vélassza ki a LIS nyomtatas kényszeritése a BOND-ban lehetéséget az adminisztrécids feliilet LIS
képernyéjén - Iasd: 10.2 LIS).
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

6.9 Atargylemezek kompatibilitasa

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

Annak érdekében, hogy az egyes futasok lépései Ugy legyenek szinkronizalva, hogy az a télcan lévé osszes
targylemez esetében optimalis eredményeket biztositson, a BOND szoftver ellendrzi a targylemezek kompatibilitdsat
a targylemeztartok betoltésekor. A nem kompatibilis targylemezek a Rendszerdllapot képernyén jelennek meg. Az
inkompatibilis targylemezeket a futds megkezdése el6tt el kell tavolitani vagy ki kell cserélni (lasd:

5.1.4.4 Inkompatibilis targylemez beallitas helyrehozésa).

Ahhoz, hogy a rutinszer( targylemezek kompatibilisek legyenek, az alabbiaknak kell teljestlnitk:

 ugyanazon kiosztott térfogatuk legyen;

* legyenek mind egyszeres festés(ek, vagy parhuzamos multiplex festéstek, illetve szekvencialis multiplex
festéstek;

» ugyanazzal az UPI-val rendelkezzenek, mint amely a Targylemez hozzdaddsa folyamat soran kifejezetten
kivalasztasra kerdlt;

 hasznaljak ugyanazt az el6készitési protokollt;

 ugyanazt a festési protokollt hasznaljak; és

« hasznaljanak kompatibilis el6kezelési protokollokat és/vagy ISH denaturacios és hibridizacios protokollokat.
A protokollok kompatibilitdsanak szabalyai itt taldlhatok: 6.9.7 A protokollok kompatibilitasa.

A térgylemez-bedllitési beszamolok (6.7 Targylemez-bedllitds 6sszegzd beszamoldja ) segitséget nydjtanak ahhoz,
hogy az egyes tartokra kompatibilis targylemezek keriiljenek.

6.9.1 A protokollok kompatibilitasa

A festési és el6készitd protokollokra merev kompatibilitasi korlatozdsok vonatkoznak, a hé- és enzim el6kezelési
protokollokndl és az ISH hibridizacios és denaturdcios protokolloknal azonban némi lehetéség nyilik a varidciokra.
Ezen protokollok esetén a kompatibilitas a feldolgozd modul tipusétdl (BOND-II vagy BOND-MAX), a protokoll
lépéseinek szamatol és id6tartamatol, valamint a feldolgozé modul e Iépések soran felvett allapotaitdl fligg. A
protokollok akkor kompatibilisek, ha ezek a tényez6k mind megegyeznek, vagy olyan mddon térnek el, amely a festési
mindségre nem hat ki.

Az 0sszes protokolltipus kompatibilitasi szabalyai az alabbiakban vannak felsorolva.

6.9.1.1 Festési protokollok

Minden targylemeznél ugyanazt a festési protokollt kell hasznalni. Szekvencidlis dupla festési futasok esetén
ugyanazt a két festési protokollt kell hasznélni, ugyanabban a sorrendben.

Az IHC és az ISH targylemezek egyszeres festés( futasoknal nem keverhet6k, szekvencialis multiplex festés(
futdsoknal azonban kombinalhatok.
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Fejezet 6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlén)

6.9.1.2 ElGkészitési protokollok

A ,deparaffinalds” és ,siités és deparaffinalds” protokollok esetén
» Ugyanazt a protokollt kell a tarton lévé osszes targylemeznél hasznalni; és

» Az el6készitési protokollt tartalmazo targylemezek nem vegyitheték az el6készitési protokollt nem
tartalmazoakkal.

6.9.1.3 El6kezelési protokollok

A csak hévisszanyerést, csak enzimvisszanyerést, a hé- s enzimvisszanyerést tartalmazo, valamint az
epitopvisszanyerés nélkiili targylemezek mind futtathatok kozosen. Az aktudlis el6kezelésben nem részestil§
targylemezek hidralasra keriilnek, mikozben a protokoll a tobbi targylemezen fut (a hé kivaltotta visszanyerés mindig
megel6zi az enzimmel kivéltott visszanyerést).

Ugyanigy az ISH denaturdciot és hibridizaciot tartalmazd és nem tartalmazé 6sszes targylemez-kombinécio
kompatibilis.

Az alabbi részekben megadjuk az el6kezelési protokollok ugyanolyan elGkezelési tipusu protokollokkal valo
kompatibilitasanak feltételeit.

El6zetes hékezelés

1 Az elézetes hokezelési protokollok akkor kompatibilisek egymassal, ha az alabbiakkal rendelkeznek:
* ugyanannyi lépés; és
» ugyanakkora inkubdcids id6k minden Iépésben, kivéve a melegitett Iépéseket.

Az egyidejl melegitési Iépéseknél a Iépésnél bedllitott leghosszabb id6tartam kerdil alkalmazasra az
osszes targylemeznél. A rovidebb beadllitott id6tartamu targylemezek csak a szamukra bedllitott ideig
kertilnek melegitésre, majd ezutan a targylemez-f(it6 tapellatasa kikapcsol.

2 Az 1.és?2. epitopvisszanyerd oldatokat alkalmazd protokollok vegyithet6k a futdsokon beliil.

3 Az eldzetes hékezelést hasznalo targylemezek futtathatok el6zetes hdkezelést nem hasznalo targylemezeket
tartalmazo tartokon — az el6kezelésben nem részesulé targylemezeket kornyezeti hGmérsékleten
epitopvisszanyerési oldat hidratalja a tobbi targylemez feldolgozdsa kozben.

Enzimes el6kezelés

1 Az enzim el6kezelési protokollok akkor kompatibilisek egymdssal, ha az alabbiakkal rendelkeznek:
* ugyanannyi lépés; és
» ugyanakkora inkubdcids id6k minden Iépésben.

2 Egy futdsban legfeljebb két enzimtipust lehet alkalmazni.

3 Azenzim elékezelést hasznalo targylemezek futtathatok enzim el6kezelést nem hasznald targylemezeket
tartalmazd tartokon - az elGkezelésben nem részesulo targylemezek hidratalva vannak a tobbi targylemez
feldolgozasa kozben.
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6.9.1.4 ISH-denaturacio

A denaturdcios protokollok akkor kompatibilisek, ha ugyanakkora inkubacios id6ével rendelkeznek. Az inkubacios
hémérsékletek eltérhetnek.

6.9.1.5 ISH-hibridizacio

A hibridizacios protokollok akkor kompatibilisek, ha ugyanakkora inkubdcids idével rendelkeznek. Az inkubdacids
hémérsékletek eltérhetnek.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 168



Protokollok (a BOND vezérldn)

A BOND-szoftverben a protokollok a szovetmintak festésének |épéssorozatat jelentik.

A BOND-rendszere egy sor el6re definialt Leica Biosystems protokollal rendelkezik, melyek nem szerkeszthet6k és
nem torolhetdk. Az elére meghatdrozott protokollokat a Leica Biosystems validalasnak vetette ald. Azonban
testreszabott protokollok is Iétrehozhatok meglévé el6re meghatarozott protokollok masoldsaval és szerkesztésével.

FIGYELMEZTETES: Minden testre szabott protokollt a helyi laboratériumi eljarasoknak és
kovetelményeknek megfeleléen kell érvényesiteni. Egy protokoll 1étrehozdséra és elmentésére
vonatkozd képesség nem jelenti azt, hogy a létrehozott protokoll megfelel a kit(izott feladatra.

A fejezet a kovetkezd részekkel rendelkezik:

e 7.1 Vrste protokola

7.2 Protokoll-bedllitas képerny6

7.3 Uj protokollok |étrehozasa

7.4 Felhasznaloi protokollok szerkesztése

7.5 Protokolljelentések

7.6 El6re meghatarozott protokollok
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Fejezet 7 Protokollok (a BOND vezérl6n)

/.1 Vrste protokola

Svi protokoli u BOND sustavu imaju “vrstu” prema specificnim funkcijama koje trebaju obavljati. Na primjer, protokoli
predbojanja HIER su jedna vrsta, a IHC protokoli za sekvencijalnu multipleksnu boju druga.

» Vrsta protokola ne moze se mijenjati.

» Zaizradu novog protokola morate kopirati postojeci protokol one vrste koje Zelite da bude novi protokol. Zatim
mozete po potrebi urediti korake protokola.

Obicno se u bilo kojem ciklusu obrade izvodi niz protokola razlicitih vrsta kako bi se pripremila stakalca, primijenili
markeri, a zatim primijenio kromogen. Ove sekvence i protokoli koje koriste, obi¢no zahtijevaju izmjenu za
multipleksnu boju.

e 7.1.1 Festési modok

e 7.1.2 Protokollsorozatok

7.1.1 Festesi modok

A BOND rendszer harom festési mdoddal rendelkezik:

» Egyszeres — egyetlen jelol6 és kromogén alkalmazasa egyetlen targylemezre.

 Pérhuzamos multiplex - két kiilonboz6 jelold és kromogén alkalmazésa egyetlen targylemezre. A jeloloket
osszekeverik egy ,koktélban’, és egyetlen festési protokollal alkalmazzak.

» Szekvencidlis multiplex - két kiilonbozé jelol6 és kromogén alkalmazasa egyetlen targylemezre. A jeloléket
egymas utan kell alkalmazni kiilon festési protokollokban.

Minden festési protokolinak van egy ,festési modszere”’, amely jelzi a tobbszoros vagy egyszeres festéssel
kapcsolatos szerepét.

Az egyszeres festésnek csak az egyetlen festési madja van.
A parhuzamos multiplex festésnek csak egy festési modszere van, a ,Parhuzamos multiplex”.

Az elére meghatdrozott szekvencidlis multiplex festési protokollok festési modszere ,Egyszeres”’, amely nem
modosithatd. Azonban lehet6sége van ezen elére meghatdrozott protokollok masolasara és a festési modszer
modositasara, hogy megfeleljen az igényeinek.

A szekvencidlis multiplex festés a kovetkez6 festési modszerekkel rendelkezik:
 Elsé - a szekvencialis multiplex festés elsé protokolljahoz hasznélatos
» VEégsl - a szekvencialis multiplex festés utolso protokolljaként hasznélatos

Példaul egy felhasznald altal Iétrehozott protokoll konfiguralhatd egyetlen protokollként valé hasznélatra, vagy
konfiguralhatd el6zetes protokollként és/vagy végsd protokollként is. Ellendrizze a teljes protokollt, hogy
megbizonyosodjon arrél, hogy minden Iépés megfelel6-e az 6sszes festési modszerhez (példaul egyetlen protokollnal
van-e ellenfestés, ami nem sziikséges az elézetes protokollokhoz).
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A protokolltipusok és festési modok az aldbbi tablazatban talalhatok:

Festés IHC festés — Egyszeres  Egysz. Protokoll eqgy egyszeres festés egyetlen
festés antitestjének észlelésére
IHC festés - Egysz. Protokoll egy egyszeres festés egyetlen
Szekvencialis multiplex antitestjének észlelésére
festés . N : .
Els6 Protokoll a szekvencialis multiplex festés

els antitestjének észlelésére

Masodik Protokoll a szekvencialis multiplex festés
utolso antitestjének észlelésére

IHC festés Parhuzamos multiplex  Protokoll a parhuzamos multiplex festés

) . koktél-antitestjeinek észlelésére
Parhuzamos multiplex

festés
ISH-észlelés - Egyszeres Protokoll egy egyszeres festés egyetlen
Egyszeres tesztjének észlelésére
ISH-észlelés - Egyszeres Protokoll egy egyszeres festés egyetlen
Szekvencialis multiplex tesztjének észlelésére
festés . . : ,
Elsé Protokoll a szekvencialis multiplex festés
els6 probajanak észlelésére
Mdsodik Protokoll a szekvencialis multiplex festés
utolsd probajanak észlelésére
ISH-észlelés Parhuzamos multiplex  Protokoll a parhuzamos multiplex festés

. ‘ koktéltesztjeinek észlelésére (jelenleg
Parhuzamos multiplex nincsenek protokollok ebben a
festés kategériaban)

Eléfestés El6készités N/A Targylemez viaszmentesitése vagy sutése
(a szOvettapadds érdekében), majd a
szovet viaszmentesitése

ElGzetes hokezelés N/A Epitop viszanyerése hékezelés
segitségével

Enzimes el6kezelés N/A Epitop viszanyerése enzimek segitségével

ISH-denaturéacio N/A Denaturacios protokollok DNS ISH-hoz

ISH-hibridizacio N/A Hibridizacios protokoll ISH-hoz
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/7.1.2  Protokollsorozatok

Minden targylemeznél jellemzéen tobb kilonbozé tipusu protokollt is alkalmaznak. El6készitési, epitop-visszanyerési,
denaturacios, hibridizacios és festési protokollokat, a szovetnek, a markernek, és az éltalanos laboratdriumi
eljarasoknak megfelel6en. Ezek a miveletsorozatok minden egyes targylemeznél kiilon beallithatok a targylemez
létrehozdsa soran (lasd 6.5.2 Targylemez |étrehozasa), azonban a BOND-rendszer azt is lehetévé teszi, hogy
alapértelmezett protokollokat allitson be a targylemez létrehozésanak felgyorsitasa érdekében, ha specializalt
protokollok nem sziikségesek:

« egy alapértelmezett el6készitési protokoll (pl. *Dewax) van bedllitva a teljes BOND-rendszerhez a
rendszergazda kliensnél (lasd 10.5.2 Eset és targylemez beallitasok);

» minden egyeb protokolltipushoz alapértelmezések lettek megadva minden egyes markerhez a Reagens-
beéllitas képernydn (ldsd 8.2.1 Reagens hozzdaddsa vagy szerkesztése).

Allitsa be a megfelel alapértelmezett protokollokat tgy, hogy az egyes targylemezek el6készitésével toltott id6
minimalis legyen. Ha szlikséges, a targylemezek létrehozasa soran az egyes targylemezek protokolljai modosithatok.

Azt a sorrendet, amely szerint egy sorozat protokolljai lefutnak, a BOND-rendszer automatikusan allitja be, és a
sorrend az aldbbi tablazatban lathato. A Tesztek kiosztdsa és eltdvolitasa semelyik protokollban sem szerepel - ez is
automatikusan torténik.

Rendelés Protokoll (vagy teszt) IHC vagy Megjegyzés
ISH
1 Elékészités Mindkett6 A viasz opcionalis késziiléken belili eltavolitasa a

kémia elékészitése soran.

2 HIER Mindkett6 A legtobb targylemez esetében vagy egy HIER,
vagy egy EIER protokoll fut le — alkalmanként

(h6kezeléssel indukalt
mindkettd, vagy egyik sem.

epitdpkinyerés)
3 EIER Mindkett6

(enzimmel indukélt epitépkinyerés)

4 Teszt alkalmazdsa ISH Nem a felhasznalo valasztja ki, a BOND-rendszer
automatikusan tartalmazza az ehhez megfeleld
protokollt.

5 Denaturacio ISH Denautacios protokoll DNS-tesztekhez.

A DNS-teszteknél mindig kell denaturaciot
alkalmazni.

6 Hibridizacio ISH Az ISH-hoz szukséges hibridizacids protokoll,
vagy semmi.

7 Teszt eltavolitdsa ISH Nem a felhasznald vélasztja ki, a BOND-rendszer
automatikusan tartalmazza az ehhez megfelel
protokollt.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 172



ejezet 7 Protokollok (a BOND vezérlén)

Protokoll (vagy teszt) m Megjegyzés

Festés Mindkett6 A kromogén és a hozza tarsitott reagensek
alkalmazasdhoz sziikséges protokoll. Az IHC
primerek kiosztasa ebben a protokollban torténik.

A protokollsorozatokhoz kivalasztott protokollok el6re meghatarozhatdk, de testreszabott protokollok is
létrehozhatok és kivalaszthatok (Idsd Fejezet 7.3: Uj protokollok Iétrehozésa).

7.1.2.1  Protokollok és protokollsorozatok szekvencialis multiplex festéshez

A szekvencidlis multiplex festések lényegében egymas utan két festési protokollsorozatot futtatnak le. Ez lehet két
IHC-sorozat, két ISH-sorozat, vagy mindegyikbél egy, barmilyen sorrendben. Gyakran, de nem minden esetben, az elsé
marker a BOND polimer finomészleléses rendszert hasznalja DAB kromogénnel, a masodik marker pedig a BOND
polimer finomészleléses voros rendszert, gyors voros kromogénnel.

A masodik markert alkalmazd bizonyos protokollok a sorozatban gyakran kihagyhatok, vagy ha mégis hasznalatban
maradnak, modositandok. A festési protokoll elsé és masodik markerre vonatkozd |épéseit is jellemz8en modositani
kell (a protokollok sziikségképpen igényelnek bizonyos médositast a megfeleld festési mod bedllitdsahoz - ldsd
7.1.7 Festési modok). Az alabbiakban talalhaté néhany javaslat a szekvencialis multiplex festés protokolljara és
protokoll szekvencia modositasaira vonatkozoan. Mindenesetre futtassa le a sajat tesztjeit az eredmények
ellendrzése végett.

» Az el6készitési protokollok kizardlag az elsé markernél futtathatok le a sorozatban — a BONDrendszer nem
engedi el6készitési protokoll kivalasztasat a masodik markerhez.

» Gyakran az epitop-visszanyerés csak egyszer sziikséges, az els6 marker alkalmazasa el6tt. Ha tovabbi
visszanyerés sziikséges a masodik markerhez, akkor egy rovidebb idétartam is megfeleld lehet.

» Ha két probaval multiplex festésre keriil sor, a denaturécic gyakran csak egyszer sziikséges, az elsé jelol6
felhelyezése el6tt. Ha tovabbi denaturdcidra lenne sziikség a masodik markernél, akkor az jellemzéen
rovidebb idétartamot igényel.

« Afestésiprotokollok esetében altaldban jobb eredmények érhetdk el, ha a kontrasztfestés (pl. hematoxilin)
szegmenst eltavolitjak az elsé protokoll végérdl. A masodik protokolinal megmarad.
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/.2 Protokoll-beallitas keperny6

Prot.-beall.

o5 o
A protokollokkal valé munkahoz kattintson a Protokoll-bedllitas ikonra I a funkcidsavon.

Abra 7-1: Protokoll-beéllitas képernyé

Prot.-beall =
2
“IHC Protocol F IHC festés BOND Polymer DAB System for IHC Leica 2023.02.. v
*IHC Protocol G IHC festés Bond Polymer AP Red IHG protocol Leica 202302 v
. *IHC Protocol H IHC festés Bond Oracle IHC System protocol Leica 2023. 02 v
s
- *IHC Protocol J IHC festés BOND Polymer AP RED System for IHC Leica 2023 02 v
B *IHC Protocol K IHC festés ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 202302 v
*IHC Protocol K- 50 Test  IHC festés ChremoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 2023. 02 v
*IHC Protocol Q IHC festés BOND Polymer DAB System with altered Px on IHC Leica 2023 02 v
*FISH Protocol A ISH-észlelés FISH System protocol - 30 Test Leica 2023.02 v
*FISH Protocol C ISH-észlelés  FISH wash protocol Leica 202302 v
*FISH Protocol D ISH-észlelés  FISH wash protocol (DS9636) Leica 202302 v
*ISH Protocol A ISH-észlelés  BOND Polymer RNA ISH Protocal Leica 2023. 02 v
*ISH Protocol B ISH-észlelés  BOND Palymer DNAISH Pratocol Leica 2023 02 v
Protekallesoport: Protokoll tipusa Festési mod Protokall eredste: Elény.rész stalusz:
Festés | - I B | v B v | - M [ - ]

A Protokoll-bedllitas képernyén lathato egy tablazat, mely minden egyes protokollt az alapadataikkal egyiitt felsorol.
Az el6re meghatdrozott protokollok nevének és roviditett nevének elsé karaktere csillag (*).

Ebbdl a tablazathol tovabbi mlveletek, példaul masolds, szerkesztés €s jelentés létrehozasa céljabol kivalaszthato
egy protokoll. Ezek a mUveletek a tablazat feletti gombokkal vagy a jobb egérgombos meniibél érhetdk el.

A tablazat alatti filterek lehet6vé teszik a protokoll megjelenitendd tipusanak beallitdsat. Valaszthat festési és
eléfestési protokollok kozott, és adott protokolltipusok megjelenitéséhez ez tovabb finomithaté (Iasd 7.1 Vrste
protokola). Ezen fellil szlrheté a festési mdd, a protokoll eredete és az elényben részesitett allapot is.
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A protokoll-listaban szerepld informdcié magyarazata az alabbi:

“ Leirs Besllitasok

Protokoll neve A protokoll teljes neve

Protokoll tipusa A protokoll funkcigjat irja le

Leirds A protokoll funkcidjat és alkalmazasat irja
le

Maddositotta: Azt adja meg, ki hozta létre, és ki
modositotta utoljdra a protokollt

Mad. datum A protokoll étrehozdsanak vagy utolsé
mddositasanak datuma

El6ny. A protokoll elényben részesitett allapotat
jeleniti meg

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
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Az elére meghatarozott (Leica Biosystems)
protokollok neve mindig csillaggal (*) kezdédik.

Ldsd 7.1 Vrste protokola

A Leica el6re meghatarozott Leica Biosystems
protokollt jelol

Bejelolt — ez egy elényben részesitett protokoll, a
Reagens hozzdaddsa és a Targylemez hozzaaddsa
parbeszédpanelben vélaszthato ki.

Nem bejelolt — ez nem egy elényben részesitett
protokoll, a Reagens hozzéadésa és a Targylemez
hozzdadésa parbeszédpanelben nem valaszthatd
ki.
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7.2 Protokolladatok

Egy a Protokoll-bedllitas képernydn felsorolt protokoll megtekintésre vagy szerkesztésre torténé megnyitdsahoz
kattintson rd kétszer (vagy jeldlje ki, majd kattintson a Megnyitas lehetéségre). A szoftver megjeleniti a Protokoll-
tulajdonsdgok szerkesztése parbeszédpanelt a protokoll adataival.

Elére meghatdrozott Leica Biosystems protokollok esetén kizérolag az el6nyben részesitett allapot bedllitasa
szerkeszthetd, egyéb beallitdsok csak felhasznaldi protokollok esetén maédosithatok.

Abra 7-2: A Protokoll-tulajdonséagok szerkesztése parbeszédpanel felhasznaléi protokollhoz

Prot.-tulajd. szerk.
Nev IHC Protocol F
Roviditett név: IHCF
Leiras BOND Polymer DAB system for IHC
Festési mod v Egys Elézctes Végss ¥ Elényrész
BOND-MAX ~ BOND-Il | BOND-PRIME Protokollimportdlis  Protokoll tipusa: IHC festés
Eldnyben részesitett észleldrendszer: | BOND-PRIME Polymer DAB Detection System [JEl @
1 *MARKER Leica Microsystems ' 15:00
4 *Post Primary Leica Microsystems v 8:00
7 *Peroxide Block Leica Microsystems b 3:00
10 *Polymer Leica Microsystems b 8:00
14 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems v 5:00
15 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems v 5:00
18 “BOND-PRIME Hematoxylin  Leica Microsystems v 400
Mosdslépések megjel Szegmens beill. | Masolas | Szegmens torlése

A pérbeszédpanelen megjelenik egy lap minden feldolgozé modul tipushoz (BOND-MAX, BOND-III, és BOND-PRIME).
Ha nincs tizembe helyezve feldolgozd modul, csak a BOND-MAX és BOND-II jelenik meg. Legalabb egy BOND-PRIME
feldolgozd modult Gzembe kell helyeznie a hozza tartozo fiil megjelenitéséhez.

Van egy Protokoll importdldsa gomb is, mely akkor jelenik meg, amikor Uj protokollt hoz Iétre, vagy amikor
felhasznaldi protokollt szerkeszt. Lasd 7.4.4 Tobb feldolgozo modul tipus és protokoll verzio a részletekkel
kapcsolatban.

Vélassza a Mosdslépések megjelenitése lehetGséget a tablazat alatt, a protokoll 6sszes lépésének (beleértve a
mosasi lépéseket is) megtekintéséhez. A jelolés torlésével elrejtheték a mosési lépések.

A Protokoll-tulajdonsagok szerkesztése parbeszédpanel az alabbi protokolladatokat jeleniti meg.

Név A protokoll teljes neve.

Roviditett név A protokoll roviditett neve, ahogy példaul a targylemezcimkéken megjelenik.
Leirds A protokollt leird rovid ismertetés

Festési méd (Lasd alabb)
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Protokoll tipusa A tipus a protokoll funkcidjdra utal, és meghatdrozza a lehetséges Iépéseket és
reagenseket.
Elény.rész. A protokollhoz tarsitott elényben részesitett észlelérendszer.

észlel6rendsz. ke
Nem vonatkozik el6festési protokollokra.

A protokolladatok alatti tablazat ezen a parbeszédpanelen felsorolja a protokoll minden egyes Iépését és
tulajdonségait (Iasd Abra 7-2). A felhasznaldi protokollok szerkeszthetd Iépései ebben a téblézatban szerkeszthet6k
(Iasd 7.4 Felhasznaldi protokollok szerkesztése).

Az alabbi adatok jelennek meg a tablazatban:

Lépésszam A protokoll Iépéseinek végrehajtasi sorrendje.
Mosds Bejelolt, ha a lépés mosasi lépés.

Reagens Alépés soran hasznalt reagens.

Szolgaltatod A reagens szallitoja. Nem szerkeszthetd.

Kornyezetihém.  Bejelolt, ha a Iépés kornyezeti hémeérsékleten végzendd.

Hémerséklet Akijelolt targylemez hémérséklete, ha eltér a kdrnyezeti hémérséklettél (kizardlag eléfestési
protokollok esetén).

Ink. (perc) Az a minimalis id6, ameddig a reagens a targylemezen marad.

Festési mdd

A festési protokollok ,festési mod” részt is tartalmaznak. Az egyszeres és a szekvencialis multiplex festési
protokollok a kovetkezd opcidkkal rendelkeznek:

» Egyszeres - a protokoll egyszeres festésre vonatkozik
 ElGzetes - a szekvencialis multiplex festés els6 protokollja
» Végsd - a szekvencialis multiplex festés utolsé protokollja

A parhuzamos multiplex festés protokollok csak egyetlen festési modszer opcidval rendelkeznek: Parhuzamos
multiplex.

Ldsd 7.1.7 Festési modok a festési médokrdl vald tovabbi tajékoztatdsért.

El6ny.rész. allapot

Kizardlag az elényben részesitett protokollok valaszthatok ki a Reagens hozzaaddsa és Targylemez hozzdaddsa
parbeszédpanelen, ezért a hasznalni kivant protokollok allapotat elényben részesitett dllapotra kell valtoztatni. Ehhez
valassza az ElGnyben részesitett jelolonégyzetet — tordlje a jeldlést, hogy az allapot ne legyen el6nyben részesitett.
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/7

7.3 Uj protokollok létrehozasa

Létrehozhat U] protokollokat egy meglévé felhasznald vagy a Leica Biosystems protokolljainak masoldsaval is.
Protokoll méasoldsakor a protokoll tipusa rogzitett marad, és kés6bb sem véltoztathatd meg. igy ha egy j IHC
protokollt kivan Iétrehozni, akkor le kell méasolnia egy meglévé IHC-protokollt, HIER protokoll esetén egy meglévé HIER
protokollt, és igy tovabb.

Protokoll a Protokoll-beéllitds képernyén 1évé listabdl torténd kivalasztassal masolhato, a Masolds gombra torténd
kattintdssal. A kijelolt protokoll masolata ekkor szerkesztésre készen megjelenik az Uj protokoll tulajdonségai
parbeszédpanelen.

Az U] protokoll egyedi nevet és roviditett nevet igényel majd, melynek meg kell felelnie az itt megadott minden
szabalynak: 7.4.3 Protokollszabalyok. A protokoll nevének és roviditett nevének modositasan kivil nem kell
madositani az Uj protokoll semelyik egyéb részét sem. Azonban természetesen barmely egyéb szempontbol
madosithatja a protokollt az itt leirtak szerint: 7.4 Felhasznaloi protokollok szerkesztése.

A BOND-III vagy BOND-MAX szerkesztését kovet6en kattintson a Mentés lehetéségre. Ha a protokoll megfelel a
szabalyoknak, a rendszer megkéri, hogy erésitse meg, hogy a protokollt ,sajat kockazatara” hozza létre. Ez az lizenet
arra emlékeztet, hogy a Leica Biosystems nem tudja elére megjdsolni barmely felhasznald altal Iétrehozott vagy éltal
szerkesztett protokoll eredményeinek minéségét. Amint meger6siti, hogy folytatni kivénja, a protokoll médositasai el
lesznek mentve.

BOND-PRIME tekintetében ldasd: BOND-PRIME specifikus protokollszabalyok.

‘ Hasznalat el6tt az On laboratériuménak minden protokollt érvényesitenie kell.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 178



Fejezet 7 Protokollok (a BOND vezérl6n)

7.4 Felhasznaloi protokollok szerkesztése

A Protokoll-tulajdonsdgok szerkesztése parbeszédpanelen szerkeszteni tudja a felhasznaldi protokollokat (de nem a
Leica Biosystems protokolljait). Ha szerkeszteni kivan egy protokollt, vélassza ki a listabdl a Protokoll-bedllitds
képerny6n, majd kattintson a Megnyités lehetéségre (vagy kattintson kétszer a protokollra). Dénthet dgy is, hogy
konfigurél egy Uj protokollt, egy ugyanolyan tipusu meglévé protokoll lemasoldséval és szerkesztésével (Iasd 7.3 Uj
protokollok |étrehozdsa).

A festési protokolloknal a reagenslépések hozzdadhatok és eltdvolithatok, és Uj reagensek és inkubdcids idék
allithatok be. Tovabbi mosdsi lépések adhatok hozza és tavolithatok el.

*Sltési és deparafinalasi protokollok esetén csak a Sitési Iépés idejét és hdmérsékletét modosithatja. Egyéb
el6festési protokollok (HIER, enzim) esetén a hémérséklet és az inkubacids id6 bizonyos Iépéseknél médosithatd.
Lasd 7.4.3 Protokollszabalyok az engedélyezett szerkesztések listajaért.

Mivel egy Uj reagens adagolasat mosasi lépéseknek kell kovetnilik, egy Uj reagens Iépésnek a festési protokollba valo
beillesztése automatikusan hozzaad egy, a reagens Iépéshél és a rakovetkez6 harom mosasi Iépésbél (BOND-III és
BOND-MAX) vagy két mosasi Iépésbdl (BOND-PRIME) allé protokollszegmenst.

A protokoll szerkesztése soran a minden szikséges informaciot tartalmazé maddositott vagy Uj Iépések bal oldalan
egy zold sdv taldlhatd. Tovabbi adatokat igénylé Iépések mellett a sav piros.

A szerkesztés soran minden protokoll Iépés megtekinthetd és a mosasi Iépések elrejthetdék a tablazat alatti Mosasi
|épések megjelenitése mentigombbal.

@ Egy protokoll létrehozasdra és elmentésére vonatkozd képesség nem jelenti azt, hogy a létrehozott
protokoll megfelel a kittizGtt feladatra. Az On felel6ssége barmely On 4ltal létrehozott vagy

szerkesztett protokoll tesztelése és validaldsa.

Ez arész a kovetkez( témakoroket tartalmazza:
o 7.4.1 A protokoll Iépések szerkesztése
e 7.4.2 Protokollépések hozzaadasa és eltavolitasa
» 7.4.3 Protokollszabalyok
e 7.4.4Tobb feldolgozd modul tipus és protokoll verzid

e 7.4.5Protokollok torlése
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741  Aprotokoll lepések szerkesztése

Kovesse az aldbbi utasitasokat eqy Uj protokolinak az Uj protokoll-tulajdonsagok parbeszédpanelen térténé
konfiguraldsadhoz vagy egy meglévé protokoll szerkesztéséhez a Protokoll tulajdonsdgok szerkesztése
parbeszédpanelen. Tekintse meg, hogy 7.4.3 Protokollszabalyok érvényes protokollt hozott-e |étre.

Minden egyes alkalommal, amikor protokoll mentésére keriil sor, a rendszer ment egy masolatot is. Amikor létrehoz
egy protokoll beszamolét (Iasd: 7.5 Protokoll-jelentések), ki kell valasztania a datumot, amelyen a protokoll aktiv volt.
A tobb felesleges protokollverzid elkertlése érdekében csak akkor mentse el a protokollokat, ha befejezte a
konfiguralast.

1 Uj protokollok esetén adjon meg egy protokollnevet és egy roviditett nevet.
Megadhato a protokoll leirasais.

Allitsa be a festési protokollok festési madjat (Iasd 7.1.1 Festési modok).

N w N

Allitsa be a protokoll EInyben részesftett allapotat (Idsd El6ny.rész. allapot).

5 Festési protokollok esetén vélasszon egy észlelési rendszert a protokollal vald hasznalatra az Elényben
részesitett észlel6rendszerek legordild listarol.

6 Egészitse ki vagy tavolitsa el a protokoll Iépéseit (Idsd 7.4.2 Protokollépések hozzdaddsa és eltdvolitédsa), amig
be nem allitotta a kivant szamu lépést a protokollhoz.

7 Csak BOND-MAX és BOND-IIl esetén modositsa a szerkesztheté paramétereket az Uj és meglévd protokollok
lépésekben, el@szor kétszer kattintva a mddositani kivant paraméterre:

a BOND-MAX és BOND-IIl esetén valasszon eqgy reagenst a legordil6 listardl.
b BOND-PRIME tekintetében ldsd a 7.4.2.1 Reagensszegmensek alatt lévé szabalyokat.

c Megjegyzés: Valassza a *MARKER lehetéséget, hogy megjeldlje, melyik Iépésnél lesz a primer antitest
alkalmazva az IHC protokollokban. Kizarolag *BOND mosdoldat vagy *desztillalt viz hasznalhatd a
mosasi lépéseknél.

d Allitsa be az inkubdcios id6t percekben és masodpercekben (mm:ss). Ez az a minimalis id6, amig a
targylemez egy helyben van a kovetkez6 Iépés el6tt. Az inkubdcids idére vonatkozd korlatokat lasd step
itt: 7.4.3 Protokollszabalyok.

e Altaldnossagban:

» BOND-MAX és BOND-IIl reagenst alkalmazd Iépéseknél a Leica Biosystems dltalaban legfeljebb
30 perces inkubacios idéket javasol. Ha hosszabb id6tartamra lenne sziikség, akkor hozzon Iétre
megkett6zott Iépést ugyanazon reagens kiosztédséhoz (I4sd 7.4.2.2 Kettézott reagenslépések). Ez
nem vonatkozik BOND-PRIME protokollokra.

» a BOND-PRIME reagens alkalmazasi lépéseihez a Leica Biosystems legfeljebb 20 perces
inkubacids id6t javasol a f(itott el6kezelési lépések esetén. A minimalis inkubdcios idéket 1asd:
BOND-PRIME specifikus protokollszabalyok.
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f Areagenst alkalmazd |épéseknél a Leica Biosystems dltaldban maximum 30 perces inkubdcios idéket

javasol. Ha hosszabb id6tartamra lenne szlikség, akkor hozzon Iétre megkett6zott Iépést ugyanazon
reagens kiosztasahoz (lasd 7.4.2.2 Kett6zott reagenslépések).

g Areagenst alkalmazo lépéseknél a Leica Biosystems &ltalaban maximum 30 perces inkubacios idoket

javasol.

h Allitsa be a hémérsékletet (bizonyos Iépéseknél az eléfestési protokollokban):

Ha olyan hdmérsékletet szeretne beallitani, amely nem kornyezeti hémérséklet, akkor elészor torolje a

Kornyezeti hém. paraméter jelolését. Ezutan valassza ki az tres Hémérséklet paramétert, és adja meg a

hémeérsékletet egész szamkeént, Celsius fokban.

Ha egy hémérsékleti értéket kornyezeti hémérsékletre szeretne valtoztatni, akkor valassza ki, majd jeldlje

be a Kdrnyezeti hém. paraméter jelol6négyzetét.
A lehetséges hémérseklet-tartomanyokat lasd step itt: 7.4.3 Protokollszabalyok.

i Kattintson barmely egyéb lépésre a mddositott paraméterek megerdsitéséhez.

7.4.2  Protokollepések hozzaadasa és eltavolitasa

Felhasznaldi IHC és ISH protokolloknal Iépések adhatdk hozzd és tavolithatdk el, de nem az el6festési protokollok
esetében. Lépések a protokoll Iépések tablazata alatti gombokkal adhatdk hozza és tavolithatok el. A gombok
kontextusfliggok, és rendelkezésre dllasuk, illetve funkcidik a kivalasztott Iépéstdl fliggnek.

A részletes utasitdasokkal kapcsolatban ldsd az alabbi részeket:

e 7.4.2.1 Reagensszegmensek
o 7.4.2.2 Kett6z0ott reagenslépések
e 7.4.2.3 Mosasi lépések

7.4.2.1 Reagensszegmensek

Uj reagens szegmens (egy reagens lépés és harom kotelezé mosasi Iépés (BOND-III és BOND-MAX) vagy kételezé
mosasi Iépés (BOND-PRIME)) hozzdadasahoz:

1 Vélasszon ki egy reagenst, és kattintson a Szegmens beillesztése lehet6ségre. Az Uj szegmens az adott
reagens folé lesz beillesztve.

@ Ha az utolso reagenst vélasztja ki, akkor valasztasa szerint az Uj szegmenst a reagens ala is
beillesztheti.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

181



Fejezet 7 Protokollok (a BOND vezérl6n)

Név: IHC Protocol F - 1

Roviditett név. IHC F1

Elényben részesitett észlelgrendszer

“Peroxide Block
*Bond Wash Solution
*Bond Wash Solution
“Bond Wash Solution
*MARKER

“Bond Wash Solution
*Bond Wash Solution

“Bond Wash Solution

2w~ o e W N

| Mosdslépssek megjel.

Leirés: BOND Polymer DAB system for IHC
Festési mod v Egysz El6zetes Végss V| Elny.rész
BOND-MAX BOND-Il  BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: IHC festés

Bond Polymer Refine Detection

1

Uj protokoll-tulajdonsagok

&

Leica Microsystems v 5:00
Leica Microsystems v 0:00
Leica Microsystems v 0:00
Leica Microsystems v 0:00
Leica Microsystems ' 15:00
Leica Microsystems v 0:00
Leica Microsystems v 0:00
Leica Microsystems v 0:00

Szegmens beill. | | Mésolis | Szegmens torlése

e T

Eqgy Uj (reagens és mosdsi lépéseket tartalmazd) szegmens jelenik meg a listaban. A mosasi lépések zold
savokkal jeldltek, jelezve, hogy valtozas tortént az elmentett protokollhoz képest. A reagenslépés piros savval
jelolt, jelezve, hogy a lépéshez reagenst kell kivalasztani.

Név: IHC Protocol F - 1

Roviditett név: IHC F1

Elnyben részesitett észlelgrendszer:

Leirés BOND Polymer DAB system for IHC
Festési mod v| Egysz Elézetes
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME

Bond Polymer Refine Detection

: ]

Uj protokoll-tulajdonsagok

Végsé | Elény.rész

Protokoll-importalas Protokoll tipusa: IHC festés

[~ ] &

*Peroxide Block Leica Microsystems v 500

2 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

I 5 *MARKER Leica Microsystems v 10:00

I 6 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

I 7 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

I 8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
+/ Mosaslépések megjel Szegmens beill. | Masolis | Szegmens toriése

2 Kattintson az Ures Reagens paraméterre, és valassza ki a kivant reagenst a legordil listabol.

Sziikség szerint szerkessze az Uj reagens €s a mosasi lépések egyéb paramétereit.
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3 Kattintson a Mentés lehetGségre.

Megjelenik egy megerdsité parbeszédpanel.

Protokoll mentése

Vigyazat:
Amentendd protokollt nem validalta a Leica Biosystems.

Ha tdbbféle BOND tipusi feldolgozé modullal is
rendelkezik, akkor az On feleldssége, hogy biztositsa,
hogy a protokoll mindegyik verzidja egyenérték( festési
teljesitményt nyudjtson.

Szeretné folytatni?

4 Kattintson az Igen lehet6ségre.

Egy szegmens a reagens kivalasztasaval és a Szegmens torlése lehet6ségre torténd kattintassal tavolithato el.
Kett0zott reagenst tartalmazo szegmens a kettGzés torlése utan torolheto.
A legjobb festési eredmények érdekében BOND-PRIME esetén:

» NE toroljon kromogén szegmenst

» NE nevezzen at reagens szegmenst

» NE szekvenalja a peroxid blokkot a polimer utan.
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7.4.2.2 Kettdz0tt reagenslépések

Egy kett6zott Iépésben két vagy tobb azonos reagens koveti egymast kozottik 1évé mosasi lépések nélkil.

1 Alépések listdjdban valassza ki a kettézend6 reagenslépést.

Kattintson a Kett6zés lehetdségre.

Néwv IHC Protocol F - 2

Roviditett név: IHC F2

Leiras: BOND Polymer DAB system for IHC
Festési mad: +| Egysz. Elgzetes Végsd

BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME

Elényben részesitett &szleldrendszer |~ Bond Polymer Refine Detection

*Peroxide Block Leica Microsystems

2 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
5 *MARKER Leica Microsystems
6 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
8 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems

a B R I

rine Minenmndamma

| Mosaslépések megjel

Prot -tulajd. szerk.

1 v

+ | Elényrész

Protokoll-importalas Protokoll tipusa: [HC festés

5:00
0:00
0:00
0:00
15:00
0:00

0:00

L R O S SR RN

0:00

- o-nn At

Szegmens beill. || Masolas || Szegmens torlése

Mégse
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2 Egy Uj, ajelenlegivel azonos paraméterekkel rendelkez6 [épés kerll a jelenlegi [épés folé.

Az Uj |épés mellett egy zold sav jelzi a valtozast az elmentett protokollhoz képest.

x
Prot -tulajd. szerk.
Néw: IHC Protocol F - 2
Raviditett név: IHC F2
Leiras: BOND Polymer DAB system for IHC
Festési mad « Egysz. El6zetes Végsd + | Elényrész
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Protokoll-importilas Protokoll tipusa: [HC festés
Elényben részesitett észlelérendszer: |~ Bond Polymer Refine Detection n Q
T T N e e B
1 *Peroxide Block Leica Microsystemns v 5:00 =
2 s *Bond Wash Solution Leica Microsystemns s 0:00
3 o *Bond YWash Solution Leica Microsystems v 0-00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
| I 5 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
6 *MARKER Leica Microsystemns kv 15:00
T s *Bond Wash Solution Leica Microsystemns s 0:00
8 o *Bond YWash Solution Leica Microsystems v 0-00
n - Ao BRI Ot P L LT PR - n-nn b
" Mosaslépések megjel. Szegmens beill. | Masolas | Masolat torlése
[ (]

3 Ha szikséges, szerkessze az Uj Iépés inkubacios idejét.

@ Ha modositja egy kettézott Iépés reagenstipusat, akkor a sorozat minden egyéb
reagenslépése is valtozik — a megkett6zott Iépéseknek ugyanazt a reagenst kell hasznalniuk.
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4 Kattintson a Mentés lehetGségre.

Megjelenik egy megerdsit6 ablak.

Protokoll mentése

Vigyazat:

Amentendd protokollt nem validalta a Leica Biosystems.
Ha tdbbféle BOMD tipusu feldolgozd modullal is
rendelkezik, akkor az On feleléssége, hogy biztositsa,

hogy a protokoll mindegyik verzidja egyenértéki festési
teljesitményt nydjtson.

Szeretné folytatni?

5 Kattintson az Igen lehetéségre.

Megkett6zott Iépés torléséhez valassza ki, majd kattintson a Kettézés torlése lehetdségre.

7.4.2.3 Mosasilépesek

Mosdsi lépések hozzdaddsa mddosithatja a targylemezek folyékonysdgi paramétereit és gyenge mindségu festést
eredményezhet. Mindig validalja az Uj és a szerkesztett protokollokat a diagnosztikai hasznalatuk elétt.

Javasolt, hogy desztilldlt vizzel torténd mosasi lépés kerlljon a kromogén vagy hematoxilin 1épések elé és moge.

@ Ha nem Iathatok a mosadsi Iépések, akkor vélassza a Mosasi Iépések megjelenitése gombot a
lépések listaja alatt.
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Egy tovabbi mosasi

épés beillesztése:

1 Alépések listajarol valassza a meglévé mosasi Iépést (ISH és IHC protokollok esetén).

2 Kattintson a Mosads beillesztése lehetéségre.

Prot.-tulajd. szerk

Nev IHC Protocol F - 2

Roviditett név: IHC F2

Leirds BOND Polymer DAB system for IHC

Festési mod v| Egysz. El6zetes Végsd v!| Elényrész
BOND-MAX BOND-Il  BOND-PRIME Protokoll-importilis Protokoll tipusa: IHC festés

Eldnyben részesitett észlelérendszer.  Bond Polymer Refine Delection n g

*Peroxide Block Leica Microsystems v 500
2 o *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
6 “MARKER Leica Microsystems s 15:00
T o *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
a - B [P — . Aan %
| Mosaslépések megjel Mos: |

Mind az ISH, mind az IHC protokollok esetében egy Uj mosasi lépés adddik hozza az aktualis mosdsi sorozat

végehez.

Az Uj mosasi lépés mellett egy zold sav jelzi a valtozast az elmentett protokollhoz képest.

Prot -ulajd. szerk

Név: IHC Protocol F - 2

Raviditett név IHC F2

Leiras: BOND Polymer DAB system for IHC

Festési mod + Egysz. Elézetes Végsé + Elény.rész
BOND-MAX BOND-lI BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: IHC festés

Elényben részesilett észleldrendszer.  Bond Polymer Refine Detection - @

*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 < *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
| I 5 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
6 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
7 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
a . P IRRPRTVRP SR [P — . nnn Y
+  Mosaslépések megjel Mosis beill. | | Mosas torlése

Meniés @
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3 Szikség szerint modositsa a mosasi lépés paramétereit a lépések listajaban.

4 Kattintson a Mentés lehetdségre.

5 A megerdsit6 ablakban kattintson az Igen gombra.

Mosasi Iépés a lépés kivalasztasaval és a Mosds torlése lehetdségre torténd kattintassal torolhetd. Mind az ISH, mind
az IHC protokollok esetében csak azok a mosasi lépések tavolithatok el, melyek egy mosasi sorozat kotelezé lépéseit

kovetik.

Uj profokoll-tulajdonsagok

*Peroxide Block Leica Micrasystems v 500
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems « 0:00
I 5 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
6 *MARKER Leica Micrasystems v 15:00
7 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
o . D [P —
| Mosdslépések megjel
=3

Név IHC Protocel F
Roviditett név IHC F
Leiras BOND Polymer DAE system for IHC
Festési mod v| Egysz. Elgzetes Végss
BOND-MAX = BOND-Il  BOND-PRIME Protokoll importilas
Elényben részesitett észlelorendszer  Bond Polymer Refine Detection

1 _

Mosis beill. |

+  Elény.rész.

Protokoll tipusa: IHC festés

9

|| Mosas torlése

7.4.3  Protokollszabalyok

Minden On 4ltal létrehozott és szerkesztett protokollnak meg kell felelnie bizonyos alapvetd szabélyoknak, mielétt el
lehetne menteni éket. Ne feledje, hogy ezek a szabalyok nem garantaljak, hogy a protokoll megfelel eredményeket

produkal majd a hasznalata soran.
1 A protokoll nevének:
a egyedinek kell lennie,
b ésszokoztdl és csillagtol eltérd karakterrel kell kezdddnie.
2 Aprotokoll rovid nevének:
a egyedinek kell lennie,
b szokoztdl és csillagtol eltérd karakterrel kell kezdGdnie,
c és legfeljebb 8 karakterbdl allhat.

3 Minden IHC protokollnak legaldbb egy marker |épést tartalmaznia kell.
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4 Minden festési protokollnak tartalmaznia kell legaldbb egy reagenst a Leica Biosystems észlelérendszerbél.

5 Areagens lépéseket vagy (legaldbb) hdrom mosasi Iépésnek (BOND-III és BOND-MAX esetén), vagy (legalébb)
két mosdsi lépésnek (BOND-PRIME esetén), vagy ugyanannak a reagensnek kell kovetnie.

6 Festésiprotokolloknal az utols6 harom lépésnek mosasi lépésnek kell lennie.
7 IHC festési protokolloknal minden lépéshez kornyezeti hémérsékletre van sziikség.

8 Az el6festési protokolloknal a hdkezelési lépés hdmérsékleteinek az alabbi tablazatban megadott
tartomanyokba kell esnie:

Protokollépés Homérséklet-tartomany (°C)

Sités és viaszmentesités, sutési lépés 35-72
El6zetes hékezelés (BOND-III és BOND-MAX) 35-100
El6zetes hékezelés (BOND-PRIME) 35-104
Enzim elGkezelés 35-100
Denaturacio 70-100
Hibridizacio 37-65

9 Alépés inkubdcios idejének, melyet percekben és masodpercekben (mm:ss) kell megadni, az alabbi tablazat
tartomanyaiba kell esnie. A tartomanyok nem kényszeritettek:

Protokollépés Inkubacios idotartomany (perc)

Sutés és viaszmentesités, sitési lépés 0-60
El6zetes hékezelés (kornyezeti hémérsékletd Iépések) 0-15
El6zetes hékezelés (BOND-III és BOND-MAX f(itctt Iépések) 5-60
El6zetes hékezelés (BOND-PRIME flitott Iépések) 2-20
Enzimes el6kezelés (1-es [épés) 0
Enzimes el6kezelés (enzimes lépések) 0-15
Denaturacio 5-20
Hibridizacio 20-950
Festési protokollok, reagenslépések 0-60
Festési protokollok, mosasi lépések 0-55

10 Minden egyes lépést teljesen meg kell hatarozni egy reagenssel, inkubacios idével és (amennyiben
alkalmazhatd) hémérséklettel.
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11 Az egyszeres és szekvencialis multiplex festési protokollok protokollonként csak egy kevert reagenst (pl.
kevert DAB) tartalmazhatnak, amelyet a protokoll legfeljebb két Iépése soran hasznalnak. Egy szekvencialis
multiplex festési eljaras két kevert reagenst tartalmazhat — egyet mindegyik protokollban - és legfeljebb négy
alkalmazasi lépést — kett6t mindegyik protokollban.

A parhuzamos multiplex festésd protokollok két kevert reagenst tartalmazhatnak, és mindegyik kevert reagens
legfeljebb kétszer alkalmazhatd a protokollban.

12 Afestési protokoll kevert reagenseinek elkészitéséhez sziikséges 0sszes 0sszetevét a protokoll elényben
részesitett észlelési rendszeréb6l kell meriteni.

BOND-PRIME specifikus protokollszabalyok

HOvisszanyerés

A felhasznald altal szerkesztett BOND-PRIME HIER protokollon beldli [épés nem tartalmazhat 20 percet meghaladd
inkubdcids id6t. Hosszabb protokoll létrehozdsahoz hasznalja valamelyik meglévé HIER protokollt, pl. *HIER 40 min
with ER2, vagy egy hosszabb protokollt médositva roviditse le azt a kivant inkubdcios idére. Példaul 25 perces ER2

HIER protokoll Iétrehozasahoz:

1 Keészitsen masolatot a *HIER 30 min with ER2 protokollbal.

Uj protokoll-tulajdonséagok

Név: [ *HIER 30 min with ER2 }
Réviditett név: (*H230) ]
Leirds: 30 min Heat Retrieval using ER2
+ Eldny.rész.
BOND-MAX BOND-II BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: Elézetes hokezelés

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 0:00
2 “Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20:00
3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 10:00

Mosaslépések megjel.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 190



Fejezet 7 Protokollok (a BOND vezérl6n)

2 Mddositsa a masodik f(tott Iépést 10 percrél 5 percre, majd kattintson a Mentés gombra.

Uj protokoll-tulajdonségok

Neéw: HIER 25 min with ER2
Raviditett név: H2(25)
Leiras: 25 min Heat Retrieval using ER2
« Elényrész
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Protokoll-importélas Protokoll tipusa: Elézetes hikezelés

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 0:00

2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20:00

I el *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 500
\:| Mosaslépések megjel

Festés

Minden reagens Iépés esetén van egy minimalis inkubdcids idé, amellyel a protokollt a feldolgozd modul elfogadja. Az
alabbi tablazat egy elfogadhatd protokoll minimalis inkubacids idejét mutatja BOND-PRIME rendszerben.

Tablazat 7-1: A BOND-PRIME 4ltal elfogadott minimalis inkubdcids id6 *IHC F és *IHC J esetében

*IHC F-protokoll
Minimalis inkubacios

Lépés

*HC J-protokoll

Lépés

Minimalis inkubacios

Jelold

Elsédleges utan

Peroxid blokk

Polimer

Vegyes DAB-PRIME
Vegyes DAB-PRIME
BOND-PRIME Hematoxylin
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ido (perc)

9:00
5:00
N/A
5:00
2:00
2:00
3:00

Jelold

Elsédleges utan

Polimer AP

Vegyes RED-PRIME
Vegyes RED-PRIME
BOND-PRIME Hematoxylin

ido (perc)
9:00
11:00
16:00
2:00
2:00
N/A
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Ha egy BOND-PRIME protokoll Iépést a fent megadott id6nél rovidebb idére allitja be, a BOND vezérl§ lehetdvé teszi a
protokoll mentését. Amikor azonban a targylemezt betdlti a feldolgozéd modul el6tolté fidkjaba, a kovetkezd
hibaiizenet jelenik meg:

,Nem lehet feldolgozni a targylemezt. Ervénytelen protokollmeghatarozés. Tavolitsa el a térgylemezt az el6télté
fiokbol, majd ellenérizze a protokollt. Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon az tigyfélszolgalathoz (29012)".

Ha éppen feldolgozas alatt all6 targylemezek vannak az ARC modulokban, hagyja, hogy a targylemezek feldolgozdsa
befejezddjon, miel6tt Ujrainditana a feldolgozé modult.

7.4.4  Tobb feldolgozd modul tipus és protokoll verzio

Azon BOND rendszereknél, melyek BOND-III, BOND-MAX és BOND-PRIME feldolgoz6 modulokkal rendelkeznek,
minden egyes protokollbol kiilonbozé véltozatok Iétezhetnek a harom feldolgozé modul tipushoz.

A Leica Biosystems protokollokat tesztelték és optimalizéltak a BOND rendszereken val6 hasznalatra. Ezen
protokollokat a Leica Biosystems szigoru tesztelésnek és validalasnak vetette ala.

A ,ugyanazon” protokoll kiilonboz6 verzidi alkalmazkodnak a hardverek kozotti kiilonbségekhez, mint példaul:

« gyorsabb h(tés a BOND-III feldolgozé modulokon (a targylemezek hitését magukban foglalé protokoll Iépések
jellemzdéen rovidebbek a BOND-III protokoll verzidkban, mint a BOND-MAX verziok megfeleld Iépései)

« az Active Reagent Control (ARC) modulok Uj alaptechnoldgidval rendelkeznek a BOND-PRIME rendszeren.

Bizonyos protokoll verzidbeli kiilonbségek nem lathatok a szoftverben megjelenitett Iépéslistaban, pl. a BOND-III
protokollvaltozatok rejtett utasitasokat tartalmaznak az olddszerszallitd robotok szamara, melyek BOND-MAX
feldolgozd modulokban nem taldlhatok meg.

Minden BOND rendszer az 0sszes el6re meghatarozott protokoll BOND-III, BOND-MAX és BOND-PRIME valtozataval is
rendelkezik.

Azonban ha Uj feldolgozé modul tipust ad hozza a rendszerhez, akkor az Uj feldolgozé modul tipushoz Iétre kell hoznia
a meglévé felhasznalo altal meghatdrozott protokollok Uj verzidit. Ehhez importaljon Leica Biosystems el6re
meghatarozott protokollokat, majd masolja vagy mddositsa a lépéseket sziikség szerint (lasd:

7.4.4.1 Protokollvdltozat importdldsa).

@ BOND-PRIME esetén, ha laboratdriuma az elére meghatarozott Leica Biosystems protokollok tovabbi
maodositasat igényli (pl..*IHC F vagy *IHC J) , a kdvetkezéket kell tennie:

 Importalja/madsolja az elére meghatdrozott protokollt a laboratorium jelenlegi protokolljaba.
Ldsd 7.4.4.1 Protokollvaltozat importaldsa.

» Kovesse a Tdbldzat 7-1 A BOND-PRIME éltal elfogadott minimalis inkubacids id6 *IHC F és
*IHC J esetében alatt felsorolt minimalis inkubdcids idéket.

o Kovesse a BOND-PRIME festési sorrendet, mivel ezt a BOND-PRIME berendezésen vald
hasznalatra optimalizaltak. Lasd 7.1.2 Protokollsorozatok.
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7.4.4.1  Protokollvaltozat importalasa

Az \j feldolgozd modul tipushoz tartozd protokollvaltozatot az aldbbi Iépéseket végrehajtva hozhatja létre. Ez a
maodszer meglévd protokollvaltozatok fellilirasara is hasznalhato, azonban a kezdeti konfiguracio utan ez altalaban
nem lenne szikséges.

Protokollokat csak ugyanolyan feldolgozé modul tipusra lehet atvinni, példaul a BOND-III modellrél BOND-III modellre
és BOND-PRIME modellr6l BOND-PRIME modellre.

1 A Protokoll-bedllitds képernyén vélassza ki azt a felhasznaldi protokollt, amihez egy Uj véltozatot Iétre kivan
hozni.

72 Kattintson a Megnyitds lehetéségre.
Megnyilik a Protokoll-tulajdonsagok szerkesztése parbeszédpanel.

3 Kattintson a Protokoll importaldsa lehet6ségre.

Uj protokoll-ulajdonsagok

Név: Lab Protocol

Raviditett név Import

Leiras BOND Polymer DAB system for IHC

Festési méd: «| Egysz Elgzetes Végsd + | Elényrész
BOND-MAX ~ BONDAI | BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: HC festés

Eldnyben részesitett észlelorendszer: | BOND-PRIME Polymer DAB Detection System - ﬁ

Mosaslépések megjel Szegmens beill.

3 3

4 Megnyilik a Protokoll importaldsa parbeszédpanel.

5 A Feldolgozé modulok legordiild listdban vélassza ki az Uj feldolgozé modul tipust.

Protokoll-importalas

Feldolgozé modulok | BOND-PRIME -

A pérbeszédpanelen megjelenitett protokoll-lista frissdil, és csak azokat a protokollokat mutatja, melyek
rendelkeznek a kivalasztott feldolgozé modul tipushoz tartozé verzidval.
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6 Bejelolheti az El6nyben részesitett lehetéséget, hogy csak az eldnyben részesitett, illetve tordlheti a bejelolést,
hogy minden protokoll megjelenjen.

Protokoll-importalas
Feldolgozé modulok | BOND-PRIME - Elény rész
*IHC Protocol F IHC festés BOND-PRIME Polymer DAB Detection . BOND Polymer DAB System for IHC 4
*IHC Protocol J IHC festés BOND-PRIME Polymer AP Detection. .. BOND Polymer AP RED System for IHC v
*IHC Protocol @ IHC festés BOND-PRIME Polymer DAB Detection BOND Polymer DAB System with___ v
E23 23

7 Valassza ki az importalni kivant protokollt a listabol.

A protokoll bevalt gyakorlatai:
» Haa protokoll IHC esetén BOND Polymer DAB System rendszerre vonatkozik, valassza

az *IHC F lehet6séget.

» Haa protokoll IHC esetén BOND Polymer AP Red System rendszerre vonatkozik,
valassza az *IHC J lehetdséget.

» Valassza ki a sziikséges észlel6készlet alapértelmezett protokolljat

A késbbbi konfigurdcio konnyebbé tétele érdekében olyan protokollt vélasszon ki, mely a lehet6 legjobban
hasonlit arra a protokollra, amelyhez az U] valtozatot késziti. Példaul valasszon egy olyan protokollt, mely
ugyanazt az észlel6rendszert hasznalja, €s, ha lehetséges, ugyanannyi lépésbdl all.
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8 Kattintson az Importélas gombra.

Bezarul a Protokoll importélasa parbeszédpanel. A Protokoll-tulajdonsdgok szerkesztése parbeszédpanelen
lévé, az uj feldolgozd modul tipushoz tartozo fil most mar ki van toltve az importalt protokollverzidval.

Prot -tulajd. szerk.

Név: Lab Protocol

Raviditett név Import

Leirds: BOND Polymer DAB system for IHC

Festési mad: + Egysz. Elézetes Végst
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME

Elényben részesitett észleldrendszerr ~ BOND-PRIME Polymer DAB Detection System n

Protokoll-importilas Protokoll tipusa: IHC festés

1

*MARKER Leica Microsystems 4 15:00
4 *Post Primary Leica Microsystems 8:00
7 *Peroxide Block Leica Microsystems s 300
10 *Polymer Leica Microsystems s 8:00
14 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems / 500
15 *Mixed DAE - PRIME Leica Microsystems s 5:00
18 *BOND-PRIME Hematoxylin Leica Microsystems v 4:00
Mosaslépések megjel Szegmens beill. | Masoldas | Szegmens torlése

| Elény.rész.

S

‘ Kizarolag a kivalasztott feldolgoz6 modul tipushoz tartozo fiil frissdil.

0 Sziikség szerint szerkessze az Uj protokollverziét (Iasd 7.4.1 A protokoll [épések szerkesztése). Adatvesztés

nélkil valthat a feldolgozd modulokra vonatkozo fllek kozott.

10 Kattintson a Mentés lehetéségre.

@ A felhasznald feleléssége, hogy ellendrizze, hogy a protokollok mindkét feldolgozé modul
tipushoz megfeleld festést biztositanak.
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7.45  Protokollok torlese

Felhasznaldi protokoll torléséhez valassza ki a Protokoll-bedllitds képernydn 1évé listardl, és kattintson a Torlés
lehetdségre.

Az el6re meghatdrozott (csillaggal kezdédé) Leica Biosystems protokollok nem térolheték. Azonban elrejtheték -
nyissa meg a protokollokat, és torolje az ElIGnyben részesitett jelolénégyzet bejelolését, majd éllitsa az ElGnyben
részesitett dllapot sz(rét a Protokoll-bedllitas képerny6n ,Elényben részesitett” dllapotura.

7.5  Protokoll-jelentések

A protokoll-jelentések a kivalasztott protokoll Iépéseinek részleteit mutatjak be. Jelentés a protokoll Protokoll-
bedllitas képernydn 1év( listabol torténd kivalasztasaval, majd a Jelentés lehetdségre torténd kattintassal hozhato
létre. Ha tobb feldolgozé modul tipus taldlhatd a rendszerben, akkor valassza ki a kivant protokollverziéhoz tartozd
feldolgozd modul tipust. Kivalaszthat egy datumot is, amelyre vonatkozdan a beszamoldt Iétre szeretné hozni. Ha
befejezte, kattintson a Jelentés létrehozasa lehet6ségre.

A jelentés egy U] ablakban jelenik meg. A jelentés jobb felsd része az alabbi tablazatban talalhatd informaciokat
mutatja:

Mezo Leiras

Teljes név A protokoll teljes neve.

Azonosito A protokoll egyedi azonositészama.

Tipus A protokoll tipusa (lasd 7.1 Vrste protokola).

Létrehozta Annak a személynek a felhasznaloneve, aki a megjelenitett valtozatot létrehozta.
Létreh. idépontja Elére meghatdrozott protokollok esetén a protokoll BOND adatdefiniciés (BDD)

frissitésbe torténd importalasanak datuma és idépontja. Felhasznald altal
meghatarozott protokollok esetén a létrehozas datuma és id6pontja.

Létesitmény A létesitmény neve, ahogy az a rendszergazda ligyfél Laboratdriumi bedllitasok
képernyén meg lett adva (lasd 10.5.1 Laboratorium beéllitasok).

Festési allapot A protokoll szerepei illeszkednek a multiplex vagy egyszeres festéshez (lasd: Festési
maod).
A jelentés szovege minden egyes Iépéshez az aldbbiakat jeleniti meg:
» Reagens és szallitd
 Lépéstipus (reagens vagy mosasi)
* Inkubacids idé
o HOmérséklet
» Akiosztas tipusa (a Covertile fed6lapok poziciojat és kiosztasi térfogatat irja le — a szervizképviselet kérheti)

Ldsd: 3.7 Beszamolok a beszamold ablakaval és nyomtatasi lehetéségeivel kapcsolatos tovabbi részletekeért.
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/.6 Elore meghatarozott protokollok

Az aldbbi részek a BOND-szoftver részeként biztositott elére meghatdrozott protokollokat irjak le.

A felsorolt protokollok médosulhatnak, ha a kdvetkez6 szoftverkiadas el6tt frissiilnek. Az alabbi lista a kiadas
idépontjaban aktualis. Azt is vegye figyelembe, hogy egyes protokolloknak esetleg még nem érheté el a BOND-PRIME
feldolgozé modulban hasznalhato verzidja.

e 7.6.1 Festési protokollok
o 7.6.2 El6festési protokollok

7.6.1  Festésiprotokollok

Minden egyes festési protokoll Ugy lett kialakitva, hogy egy adott BOND észlelérendszert hasznaljon.

Az egyes észlel6rendszerekkel kapcsolatos részletes tdjékoztatasért lasd az egyes termékek mellékletét képz6
kiadvanyokat, vagy latogasson el a Leica Biosystems weboldaldra: www.leicabiosystems.com.

Alapszint( épitéelemekként haszndlhatja ezeket a protokollokat sajat személyre szabott protokolljaihoz a
protokollszerkeszt funkcidk hasznalatéan keresztiil (Iasd 7.3 Uj protokollok Iétrehozdsa és 7.4 Felhasznéloi
protokollok szerkesztése).

Eléfordulhat, hogy az alabbiakban felsorolt protokollok egy részét olyan észlelérendszerekkel valé hasznalatra
tervezték, melyek nem rendelkeznek szabalyoz6i jovahagyassal az On térségében. Ezek a protokollok nem fognak
megjelenni a szoftverjében.

7.6.1.1 IHC
Elonyben részesitett Megjegyzések az észlelorendszerhez
észlelorendszer
*IHC Protocol F Bond Polymer Refine Magas amplifikacidju, biotinmentes észlelérendszer, a BOND-
Detection rendszeren torténd hasznalatra optimizalva A cél antigének éles

elhatarolasat teszi lehetévé magas intenzitasu festéssel.

*IHC Protocol H Bond™ Oracle™ HER2 Eqgy teljes, HER2 primer antitestbdl és HER2 negativ kontrollbdl allo
IHC System észlel6rendszer, magas érzékenységl kompakt polimeralapu
észlel6rendszerrel parositva.

A rendszer HER? profilspecifikus kontrolltargylemezeket tartalmaz,
mely egy teljesen automatizalt, konzisztens HER2

Arendelkezesre allas immunohisztokémiai profilt tesz lehetévé ellenfestéssel.
szabalyozdi jévdhagyas

MEGJEGYZES:

fliggvénye.
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Elonyben részesitett Megjegyzések az észlelorendszerhez
észlelorendszer

*IHC Protocol J BOND Polymer Refine  In vitro hasznalatra tervezett magas érzékenység( kompakt polimer
Red Detection rendszer, mely vilagos voros immunfestést tesz lehetévé
alkalifoszfatéz, valamint hematoxilin ellenfestéssel (kékitéssel
kiegészitve).

*IHC Protocol K ChromoPlex™ 1 Dual In vitro hasznalatra, szovetkot6dési egér és nyul 1gG primer
Detection (100 test) antitestek észlelésére.

Formalinban fixalt, parafinba dgyazott szovet részeinek festésére
tervezték a BOND rendszeren.

*IHC Protocol K- ChromoPlex™ 1 Dual In vitro hasznalatra, szovetkot6désu egér és nyul IgG primer
50 Test Detection (50 test) antitestek észlelésére.

Formalinban fixalt, parafinba dgyazott szovet részeinek festésére
tervezték a BOND rendszeren.

*IHC Protocol Q Bond Polymer Refine Magas amplifikacidju, biotinmentes észlelérendszer, a BOND-
Detection rendszeren t6rténé hasznalatra optimizélva Elesen elkiiloniti a cél
antigéneket a peroxidra érzékeny antigénekre specifikus, nagy
intenzitasu festési protokollal.

7.6.1.2 ISH
Elonyben részesitett Megjegyzések az észleldrendszerhez
észlelorendszer
*FISH Protocol A Leica HER2 FISH Eqgy teljes kettds tesztes LSI HER2/CEP17 FISH rendszer tartalmaz
System - 30 Test egy RTU LSI HER2/CEP17 kettds tesztet és 2-es hibridizaciot
MEGJEGYZES: A kovetd 'r'nolsoold.atot. A HERI2 gén ar{np||f|ka.(.3|0Jat.a FIISH rendsgeren
s keresztul észleli FFPE human mellrakos szovetmintakban. In vitro
rendelkezésre allas , o )
o . diagnosztikai hasznalatra.
szabalyozdijovahagyas
fliggvénye. MEGJEGYZES: az LS| és a CEP az Abbott Molecular Inc. védjegyei.
Minden jog fenntartva. Licencengedély alapjan torténik az
alkalmazasa.
*ISH Protocol A BOND Polymer Refine  Egy magas amplifikacioju, biotinmentes észlel6rendszer, a BOND-
Detection rendszeren torténd hasznalatra optimalizalva. Egy anti-FITC
csatold segitségével észleli az RNS-t.
*ISH Protocol B BOND Polymer Refine  Egy magas amplifikacioju, biotinmentes észlelérendszer, a BOND-

Detection rendszeren torténd hasznalatra optimalizalva. Egy anti-biotin
csatolo segitségével észleli a DNS-t.
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7.6.2  El6festési protokollok

Protokoll tipusa Protokoll neve Megjegyzések

El6készités *Deparaffinalas Az elékészitési protokollok a BOND vagy BOND-PRIME
Dewax Solution oldatot hasznaljak a paraffinviasz
eltavolitasara, mely a szovet bedgyazdsara €s a minta
rehidratalasdra hasznalatos.

*S(ités és viaszmentesités A viaszmentesités el6tt a szovet siitve lesz, hogy javuljon a
tapaddsa a targylemezhez.

Tovahbi részletekkel kapcsolatban lasd: 14.2.3 A gyanta
eltavolitasa és sutés

Elézetes hokezelés *HIER ER1-gyel vagy ER2-vel A hokezeléssel indukalt epitdp-visszanyerés a metszett
szovetet hékezelt pufferoldat hatasanak teszi ki, mialtal
mddosul a szovetszerkezet felépitése, és javul a festés
hatdsa. Szamos el6re meghatarozott elézetes hkezelési
protokoll all rendelkezésre, melyek az alkalmazott
id6tartamban és hdmérsékletben kiilonboznek.

Enzimes el6kezelés *1-es enzim Nyolc enzimes el6kezelési protokoll all rendelkezésre.
*2-es enzim Ezek a protokollok az alkalmazott enzim és inkubacios idék
%3-35 enzim szerint valtoznak.
*5-0s enzim
ISH *Denaturdcié (10 perc) Eqy (tiz perces) elére meghatarozott ISH denaturdciés
Denaturacis protokoll van.
ISH *|SH hibridizécid (2 6ra) Két elére meghatdrozott ISH-hibridizécios protokoll létezik
Hibridizacié *ISH hibridizacié (12 6ra) (2 0rds €512 bras).
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Reagenskezelés (a BOND
vezérlén)

A BOND-rendszer feljegyez minden, a rendszeren hasznalt nem nagy térfogatu reagenst, figyelemmel kovet minden
reagenstartalyt és azok tartalmat. Targylemezpanelek beallitasat is lehetévé teszi adott markerekkel, hogy
felgyorsitsa az esetek |étrehozdsat.

A fejezet a kovetkezd részekkel rendelkezik:
» 8.1 Pregled upravljanja reagensima
» 8.2 Reagens-0sszedllitas képernyd
» 8.3 Reagensleltar-képernyd

» 8.4 Reagenspanel képernyd
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8.1  Pregled upravljanja reagensima

Upravljanje reagensima u BOND sustavu obuhvaca postavljanje i odrzavanje pojedinacnih detalja reagensa,
upravljanje inventarom za sva pakiranja reagensa (bez reagensa rasutog tereta) i izradu skupova markera koji se
nazivaju ,paneli”, za uporabu na izradi stakalca.

A reagenskezeld képernydk ott, ahol ezek a mUveletek megtorténnek, a Reagens-dsszedllitas ikonra Resgars szl
torténd kattintassal nyithatok meg a funkciosavon. u

Kattintson a képerny6 tetején, bal oldalon |évé fiilekre a kivant képernyé megnyitdsahoz (Bedéllitds, Leltar vagy
Panelek).

Abra 8-1: Zaslon za podesavanje reagensa

Reagens-6sszeall.
Beallit Leltar Panelek
*CD10 (56C6) *CD10 Elsddleges antitest Leica Microsystems v =
*CD15 (Carb-1) *CD15 Elsddleges antitest Leica Microsystems v
*CD20 (MJ1) *CD20 Elsddleges antitest Leica Microsystems v
*CD25 (4C9) *CD25 Elsddleges antitest Leica Microsystems v
*CD30 (1612) *CD30 Elsadleges antitest  Leica Microsystems v
*CDS5 (4C7) *CD5 Elsddleges antitest Leica Microsystems v
*CD56 (CD564) *CD56 Elsddleges antitest Leica Microsystems v
*CD7 (LP15) "NEW" o7 Elsddleges antitest  Leica Microsystems v
*Cytokeratin 20 (Ks20.8) *CK20. Elsddleges antitest Leica Microsystems v
*Cytokeratin 20 (PW31) *CK20 Elsddleges anfitest  Leica Microsystems v
“Cytokeratin 7 (RNT) *CK7 Elsddleges antitest  Leica Microsystems v
*Estrogen Receptor (6F11) “ER Elsddleges anfitest  Leica Microsystems v
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS) “GFAP Elsédleges anfitest  Leica Microsystems v
“Immunoglobulin A (N1CLA) *IgA Elsédleges antitest  Leica Microsystems v
*Immunoglobulin D (DRN1C) *IgD Elsddleges antitest Leica Microsystems v
*Immunoglobulin G (Polyclonal) 196 Elsédleges antitest  Leica Microsystems v
Csomagolds tip.: Reagenstipus: Szolgaltats: Elény.rész stétusz:
B3 rimerek - Leica Microsystems. - Elony.rész. -

A Reagens-0sszedllitas képerny6 a BOND-rendszer el6tt ismert 0sszes reagens teljes listdjat meg tudja jeleniteni.
Popis ne ukljucuje unaprijed pakirane sustave reagensa, npr. BOND sustave za detekciju, ali prikazuju sastavne
reagense u sustavima. Ima i mijeSane reagense koji se mijeSaju na modulu obrade iz komponenti u sustavima za
detekciju. Zaslon se koristi za prikaz svojstava reagensa, stvaranje novih reagensa u sustavu i postavljanje opcija
reagensa.

Ezzel szemben a Reagensleltar képerny6 a reagensrendszerek leltarat, valamint az egyedi csomagoldsu reagenseket
mutatja. Za bilo koji reagens ili vrstu sustava popis pokazuje ukupnu zalihu, s takoder dostupnim informacijama o
pojedinacnim pakiranjima.

A Reagenspanelek képerny6n az adott diagnosztikai célra jellemzéen egylitt hasznalt markercsoportokat lehet
létrehozni. Tijekom izrade stakalca u BOND softveru odabir panela stvara stakalce za svaki marker u panelu ¢ime
uvelike ubrzava taj postupak.
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8.1.1  Altaldnos informécid

» 8.1.1.1 Reagenskategoriak

» 8.1.1.2 Reagens-munkafolyamat

8.1.1.3 Reagensazonositas

8.1.1.4 Reagenshelyettesités
8.1.1.5 BOND™ Oracle™ HER?2 IHC rendszer

8.1.1.1 Reagenskategoriak
@ A BOND reagens rendszerek kizardlag BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokon hasznalhatok.
A BOND-PRIME reagens rendszerek kizarélag BOND-PRIME feldolgozé modulokon hasznalhatok.

A nagy térfogatu folyadékokon kiviil négy kiilonboz6 fajta folyékony ,csomagtipus” hasznalhaté a BOND-rendszeren:

» BOND észlelérendszerek: észleléreagensek elérecsomagolt talcai a felhasznalok altal a targylemez-beallitas
soran kijelolt markerekkel torténé hasznalatra

» Bond Oracle™ HER2 IHC rendszer: jelcl6ket, kiegészitd és észleld reagenseket tartalmazo el6re csomagolt
talca. Arendszer kontroll targylemezeket is tartalmaz.

» BOND tisztitérendszerek BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokhoz: a feldolgozé modulok tisztitdsahoz
haszndlatos tisztitéoldatokat tartalmazo elére csomagolt talcak (Iasd 12.6.1 Az aspirdcios szonda tisztitasa).
A BOND-PRIME tisztitorendszerek hasznalatara vonatkozo részleteket Iasd a kiilonallo BOND-PRIME
felhasznaloi kézikonyvben.

« Reagenstartélyok: (primer vagy teszt) markereket vagy kiegészit6 reagenseket tartalmazé egyedi
reagenstartalyok — hasznélatra kész vagy nyitott tartalyokban (ldsd 2.6.3 Reagensrendszerek és tartalyok)

A BOND észlel6rendszerek — beleértve a Bond Oracle HER2 IHC System rendszert — és a tisztitérendszerek k6zos
neve ,reagensrendszerek”.

A ,marker” az IHC primer antitestjére utal, vagy az ISH tesztjére.
A reagensek az alabbi ,reagenstipusokra” vannak felosztva:

e Primer: IHC-ben hasznalt markerreagens

» Teszt: ISH-ban hasznalt markerreagens

 Kiegészitd: markerrel torténd festést megeldz6 vagy kovetd szovetfeldolgozas soran hasznalt minden nem
marker reagens

» Kevert: protokoll futtatdsa sordn reagensrendszer-osszetevkbdl vagy egyedi tartaly-osszetevékbdl
létrehozott kiegészitd reagensek. Készleten soha nem lehet kevert reagens, de a rendszernek rendelkeznie kell
veliik a protokoll Iépésekhez.

A reagens- vagy reagensrendszer-listak a Reagens-0sszedllitas képerny6n és a Reagensleltar képernySkon ezen
osztalyozas szerint szlrheték.
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8.1.1.2 Reagens-munkafolyamat

Miel6tt a BOND-rendszer barmilyen reagenst alkalmazhatna, el6szor fel kell ismernie egy haromlépéses folyamat
keretében:

1 Areagenstipusnak szerepelnie kell a reagenslistaban a Reagens-0sszeéllitas képernyén — minden Leica
Biosystems hasznalatra kész reagens és szamos Leica Biosystems kiegészitd reagens (beleértve az BOND
észlel6 és a tisztitérendszerek reagenseit is) elére meghatérozottak, de a felhasznaldknak egyéb reagenseket
is hozza kell adniuk a listahoz.

2 Uj készlet fogadasakor az egyedi reagenstartélyok és reagensrendszerek be lesznek olvasva a BOND-
rendszerbe vagy ,regisztralva” lesznek, a leltarhoz torténé hozzaadas érdekében.

3 Amikor egy reagens vagy egy rendszer hasznalatra kész, akkor betolt6dik a reagenstalcara, ahol a BOND-
rendszer azonositja és frissiti a készletet, ahogy a reagens felhasznaldsra kerdilt.

A BOND-rendszer az egyes egyedi tartalyok és rendszerek tartalmardl, valamint az egyes reagenstipusok
osszesitésérol feljegyzést készit. A Leica Biosystems reagensei esetében alsé Ujrarendelési korlatot allithat fel, ami
figyelmezteti, ha a készletek alacsonyak. Lasd Reagens vagy reagensrendszer-adatok ebben: 8.3.2 Reagens vagy
reagensrendszer-adatok

8.1.1.3 Reagensazonositas

Az egyedi reagenstartalyok az azonositashoz két vonalkoddal rendelkeznek. A tartalyok elején talalhatd hosszabb
vonalkddok a tartalyok regisztrdlasara és regisztraldast kovetd azonositasdra szolgdlnak (lasd 8.3.3 Reagensek és
reagensrendszerek regisztréldsa). A tartdlyok tetején (a fedél alatt) Iévé révidebb vonalkddok dekddoljak a BOND-
rendszer &ltal a feldolgozé modulokra feltolt6tt tartalyok azonositaséra hasznalt egyedi csomagazonositokat (Unique
Pack Identifier, UPI). Haszndlja az UPl-azonositdt egy feltdltott reagenstartdly manudlis azonositdsara, ha a
beolvasasa sikertelen volt (lasd 5.1.3.5 Nem észlelt reagensek javitdsa).

Azon BOND reagensrendszereket, amelyek a BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokhoz hasznalhatok, a talcak
oldalan 1évé két vonalkdd azonositja. Hasznalja mindkét vonalkodot a rendszerek regisztraldsara és regisztralast
kovetd azonositasara.

A BOND-PRIME reagensrendszereknek egyetlen 2D vonalkodjuk van a talca oldalan, és ez szolgal a reagensrendszer
azonositasdra regisztracio utan.

szoftver ezeket hasznalja a rendszerek azonositasdra, amikor be vannak téltve a feldolgozé modulokra. Ha az
automatikus azonositas sikertelen, amikor a reagensrendszer be van toltve a BOND-MAX vagy BOND-III rendszerbe,
akkor ezek az UPI szamok beirhatdk a tartalyok manualis azonositasa érdekében. Ez nem végezhetd el a BOND-
PRIME feldolgoz6 modulon.

Barmely regisztralt reagensrdl és reagensrendszerrél barmikor megjelenithet informaciokat, ha Ujra beolvassa a
hosszu vonalkddot az egyedi tartdlyok oldalan, vagy a két vonalkédot (vagy egyetlen 2D-vonalkddot) a
reagensrendszerek oldalan.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 203



Fejezet 8 Reagenskezelés (a BOND vezérlén)

Ha a csomagolds beolvasasa nem lehetséges, akkor nyissa meg az Azonosité manudlis megadasa parbeszédpanelt,

2§

vagy a Keresés ikonra B kattintva a funkciésdvban, vagy az Azonosité megadédsa gombra a Reagens tar

képernyén.

Irja be az eqyes tartalyok / reagensrendszerek elején taldlhaté hosszu vonalkdd(ok)hoz tartozé szémokat, vagy a 2D-
vonalkédhoz tartozd szdmokat, majd kattintson az Ellendrzés lehet6ségre (a reagensrendszereknél kattintson az
Ellenérzés gombra az egyes vonalkddok bevitele utdn).

8.1.1.4 Reagenshelyettesités
BOND-PRIME

BOND-PRIME rendszeren nincs reagenshelyettesités.
Ha a BOND-PRIME azt észleli, hogy nincs elegendd reagens, akkor a kovetkezék valamelyikét teszi:

» megjeldli az érintett targylemez(eke)t, ha mar megkezdte a targylemez feldolgozasat eqgy ARC modulon

« elutasitja a targylemezt, ha a targylemez még mindig az el6tolt6 fiokban van.

BOND-III és BOND-MAX

Minden sziikséges reagensbdl elegendd térfogatnak kell a feldolgozé modulokra feltéltve lennie, mielétt a feldolgozas
elindulna. Alkalmanként azonban eléfordulhat, hogy egy kezdetben meglévé reagens nem all rendelkezésre, amikor
szlikség volna ra. Ez akkor torténhet, ha a kezeld eltdvolitott egy reagenstalcat, vagy egy reagenstartaly ténylegesen
esetleg kevesebb reagenst tartalmaz, mint amennyi kezdetben meg lett hatarozva. Ha ez bekovetkezik, akkor a BOND-
rendszer megkisérli helyettesiteni a hianyzo reagenst egy ugyanolyan tipusu, masik tartalybdl szarmazo reagenssel. A
BOND-rendszer az aldbbi szabalyokat koveti egy rendelkezésre nem all6 reagens helyettesitése soran:

» Arendszer kezdetben megprobalja helyettesiteni a hianyz6 reagenst egy ugyanolyan tipusuval ugyanabbdl a
reagensrendszerbdl.

Ha sikerdl, akkor a feldolgozas értesités nélkdil folytatodik.

» Arendszer ezutdn megprobalja helyettesiteni a hidnyzd reagenst egy alternativ forrassal, mely ugyanolyan
tipusy, €s ugyanolyan tételszamu.

Ha sikerdil, akkor a feldolgozas értesités nélkil folytatodik.

» Arendszer ezutan megprobalja helyettesiteni a hidanyzo reagenst eqy alternativ forrassal, mely ugyanolyan
tipusu, de eltérd tételszamu.

Ha sikerdil, akkor a futas folytatddik, de az érintett targylemezek az eseményrél értesitést kapnak.

» Haareagens helyettesitése nem lehetséges, akkor a reagenst egy nagy folyadéktérfogatu reagens fogja
helyettesiteni az érintett targylemezeknél minden kiosztasban, a feldolgozas végéig.

A feldolgozas folytatodik, de az érintett targylemezek az eseményrél értesitést kapnak.

» Haminden targylemez érintett, és nagy folyadéktérfogatu reagensre kell cserélni a reagenst, akkor a
feldolgozas megszakad.
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8.1.1.5 BOND™ Oracle™ HER2 IHC rendszer

‘ Ezek nem hasznalhatok BOND-PRIME feldolgozé modulokon.

A BOND™ Oracle™ HER2 IHC rendszer reagens rendszerekbdl all, és kontroll targylemezeket tartalmazhat. Standard
nagy folyadéktérfogatu reagensek és bizonyos rendszereknél kiegészité reagensek is sziikségesek.

Mindig tartsa be a termékkel kapott hasznalati utasitast, és ne feledje az alabbiakat:

» ABond™, Oracle™ és HER2 IHC-rendszerekhez biztositott targylemezek neve Oracle kontrolltargylemezek, és
kiilonboznek a hazon belili, Oracle feldolgozdsok soran hasznalatos kontrolltargylemezektdl:

» Ahdzon bellli kontroll-targylemezek a szoftverben, a standard Szovettipus- és Markerbedllitdsoknak
megfelel6en lettek létrehozva a Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanelen, de nem az Oracle kontroll
beallitasok szerint.

» Az Oracle kontroll-targylemezeket az Oracle kontroll beallitdssal kell Iétrehozni, a megfelel6
Szovettipus bedllitds mellett.

Az QOracle kontroll-targylemezek kizarolag az adott rendszerrel hasznalhatok, ahonnan szarmaznak.

» Az Oracle targylemezcimkék specialis, az adminisztracios felilet Cimkeék képerny6jén meghatarozott Oracle
cimkesablonokat hasznélnak (ldsd 10.3 Cimkek ).
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8.2  Reagens-0sszeallitas képernyo

A Reagens-0sszedllitds képernyé megjeleniti a BOND-szoftver el6tt ismert 0sszes reagens listdjat, beléértve a
reagensrendszerekben Iévéket is, és a feldolgozé modulon reagensrendszerosszetevékbdl kevert reagenseket is.
Minden BOND hasznalatra kész primer elére meg van hatarozva a listaban (és nem tévolithat6 el), ahogy a BOND
hasznalatra kész ISH-tesztek és szamos gyakori Leica Biosystems kiegészité reagens sem.

A tablazat alatti sz(rék lehet6vé teszik a megjelenitendd reagens tipusanak beallitdsat. Nem szlrhet csomagtipusra,
de reagenstipusra igen (primerekre, prébakra, kiegészitékre, kevert reagensekre, Oracle reagensekre és parhuzamos
multiplex festés( primerekre és tesztekre), valamint a széllitéra és az elényben részesitett dllapotra.

A tablazat feletti gombokkal: Uj reagenseket adhat hozza a listahoz, megynyithatja a tablazatban kijelolt reagenst,
megtekintheti vagy szerkesztheti a reagens adatait, és torclheti a tablazatban kijeldlt reagenst (csak nem Leica
Biosystems reagensek torolhetdk).

@ Itt fel nem sorolt reagensek nem regisztralhatok, sem azok a felhasznald altal meghatarozott
reagensek, melyeknek allapota nem el6nyben részesitett.
A tablazat az aldbbi adatokat tartalmazza az egyes reagensekhez:

Név A reagens teljes neve.

Akezdd ,*" karakter el6re meghatarozott Leica Biosystems reagenst jelent.

ROV. név A reagens rovid neve, ahogy a térgylemezcimkéken és az Allapotképernyén megjelenik.
Tipus Areagens tipusa, példaul primer.

Szolgaltato A reagens szallitojanak a neve.

Elény. A bejelolt (elényben részesitett) markerek a targylemez-konfiguracios listakban

szerepelnek, a BOND-szoftver egy masik részén.

Szerkeszthetd reagens-tulajdonsagok
A név és a szallitdi adatok mellett a reagensek szerkeszthetd opcidi még:

1 Jelolék esetében:

a az alapértelmezés szerint kivalasztott protokollok, ha a marker a targylemez Iétrehozasa soran lett
kivélasztva (ldsd 6.5.2 Térgylemez létrehozdsa). Kiilonboz6 protokollok allithaték be egyjelolés
alkalmazasokhoz, valamint a multiplex festés el6zetes és végleges alkalmazésaihoz;

b elényben részesitett dllapot - kizérélag az elényben részesitett allapotu jelennek meg a Jeldlék legordiilé
listaban a targylemez Iétrehozésa sordn (lasd: 6.5.2 Targylemez létrehozasa), és a Rendelkezésre 4ll6
markerek listdban a Reagenspanelek tulajdonsagai parbeszédpanelen panelek Iétrehozésa soran (I4sd:
8.4.1 Panel létrehozdsa). A reagensképernyd listdk szintén sz(rheték erre a tulajdonsagra,

c veszélyes allapot - a veszélyesként megjelolt markerek ki lesznek mosva a veszélyes hulladéktaroloba.
Ez a bedllitas el6re meghatarozott reagenseknél nem maddosithato.
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2 Kiegészitd reagensek esetében

a azok a nagy folyadéktérfogatu reagensek, melyek kompatibilisek a reagenssel — a BOND-rendszer
automatikusan megakadalyozza, hogy az inkompatibilis kiegészit6 és a nagy folyadéktérfogatu
reagensek kapcsolatba kertljenek egymassal,

b elényben részesitett dllapot — a reagensképernyé-listak szlrheték erre a tulajdonsagra;

c veszélyes dllapot — a veszélyesként megjeldlt reagensek ki lesznek mosva a veszélyes hulladéktaroloba.
Ez a bedllitas el6re meghatarozott reagenseknél nem madosithato.

Ldsd az alabbi részeket:
» 8.2.1 Reagens hozzdadasa vagy szerkesztése

e 8.2.2 Reagens torlése

8.2.1  Reagens hozzaadasa vagy szerkesztese

Ha reagenseket szeretne hozzaadni a listdhoz, akkor kattintson a Hozzdadds lehet6ségre a Reagens-0sszeallitds
képernyén. A BOND-rendszer megjeleniti a Reagens hozzaadasa parbeszédpanelt. Lasd Abra 8-2 alébb.

Abra 8-2: Reagens hozzdadasa parbeszédpanel

Reagens hozzaad.

MNév: [ ] A névnek betiivel vagy szammal kell
] kezdddnie

Raviditett név: [

Nyilvdnos név:

Tipus: Elsddleges antitest n

Szolgaltatd:

Festési mod: Egyszeres/szekvencialis multiplex n
Egysz. Eldzetes Veégsd

Alapért. festési protokoll:
Alapért. HIER protokoll: R

Alapért. enzimes protokoll: -o--

Kompatibilis 6ml.reag.-ek:
“BWash

' Elény.rész. Veszélyes
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Ha egy meglévd reagens adatait szeretné modositani, akkor valassza ki és kattintson a Megnyités lehetGségre, vagy
kattintson ra kétszer. Megnyilik a Reagenstulajdonségok szerkesztése parbeszédpanel. Ez ugyanaz, mint a Reagens
hozzaaddsa parbeszédpanel, a kivalasztott reagens bevitt adataival.

Haszndlja az alabbi irdanymutatast reagensek hozzaadasa vagy szerkesztése soran:

1 Uj reagens hozzéaddsakor adja meg a leird nevét a Név mezében.

Az Uj reagensek nem kezdédhetnek ,*" karakterrel, ez a Leica Biosystems reagensek szamara van fenntartva.

Legyen dvatos, és ne hasznaljon olyan nevet, amely alapjan ez a reagens 0sszekeverhet6 egy
masikkal protokollok vagy targylemezek létrehozdsa soran.

2 Ujreagensek esetében adjon meg egy rovid nevet a Roviditett név mezében. A roviditett nevek legfeljebb nyolc
karakter hosszuak lehetnek.

Ez a név jelenik meg a targylemezikonokon az Allapot képernydn, és ez lesz a targylemezcimkékre
kinyomtatva.

3 Haa(z) BOND rendszer csatlakozik egy LIS-rendszerhez, akkor adja meg a reagens LIS-rendszerben
hasznélatos nevét a Nyilvdnos név mez6ben (nem vonatkozik a kiegészit6 reagensekre).

4 Ha Uj reagenst hoz Iétre, akkor valassza ki a reagens tipusat a Tipus legordiilé listabol. A parbeszédpanel a
kivalasztott tipustdl fliggden valtozik.

5 Adja meg a reagens szallitéjanak nevét a Szallité mezében.

6 Haareagens jelol6 (primer antitest vagy RNS- vagy DNS-préba), akkor vélassza ki az adott jel6l6t hasznald,
kiilonbozé tipusu festési folyamatokban hasznalandd alapértelmezett protokollokat.

7 A Festési mddszer mez6ben valassza az Egyszeres multiplex lehet8séget, hogy beallitsa az egyes festési
futtatasok jeloléinek alapértelmezett protokolljait az Egyszeres lapon. A szekvencialis multiplex festési
futasokban lévé jelol6k esetében allitsa be az alapértelmezett protokollokat az elsé alkalmazashoz az El6zetes
lapon, és dllitsa be az utolso alkalmazas alapértelmezett protokolljat a Végsé lapon.

8 Valassza a Parhuzamos multiplex az alapértelmezett protokollok beéllitdsara a parhuzamos multiplex festés(
futdsokban szereplé markerekhez.

Ha a reagens egy RNS- vagy DNS-teszt, akkor tovabbi (denaturaciés és hibridizécids)
protokollok jelennek meg minden fent emlitett flon.

9 Elére meghatdrozott BOND markerek esetén nyomja meg a Gydri alapértelmezett protokollok visszaallitdsa
lehetséget, ha vissza kivanja dllitani a protokollok markerhez javasolt gyari alapértelmezett beallitdsait
(felligyeleti felhasznaloként kell bejelentkeznie, hogy vissza tudja allitani a gydri alapértelmezett bedllitdsokat).
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10 Ha felhasznald altal létrehozott kiegészitd reagensrdl van szd, akkor ellendrizze a nagy folyadéktérfogatu oldat
kompatibilitasat, és allitsa be, ha szlikséges.

A legtobb rendszer alapértelmezés szerint megjeleniti a(z) BOND mosdoldatot (*"BWash) és a desztillalt vizet
(*DI) a Kompatibilis oldészerek listan. Ez azt jelenti, hogy ezen oldatok barmelyike hasznalhaté a
folyadékrendszerben a reagens kivondsara és lecsapolasara. Mig a nagy folyadéktérfogatu oldatok nem
kerllhetnek kozvetlen kapcsolatba a kiegészité reagenssel, lehet bizonyos enyhe érintkezés a lecsapold
szondaban. Ennek az érintkezésnek a teljes kizarasa érdekében valassza ki azt a nagy folyadéktérfogatu
oldatot, amelyet nem szeretne, hogy érintkezzen a reagenssel, és kattintson a << jelre, hogy felvigye a
Rendelkezésre all6 nagy folyadéktérfogatok listéra.

Legalabb egy nagy folyadéktérfogatu oldatot be kell dllitani kompatibilisként.

festés eredményei nem megfeleléek lehetnek, illetve karosodhat a feldolgozé modul. Lépjen
kapcsolatba a Leica Biosystems vallalattal, hogy meghatarozhassa, mely oldatok
kompatibilisek.

c VIGYAZAT: Ha lehetévé teszi, hogy inkompatibilis oldatok érintkezzenek egymassal, akkor a

11 Markerek esetében kattintson az El6nyben részesitett lehetGségre, a primer vagy teszt megjelenitéséhez a
targylemez-bedllitas parbeszédpanelen.

Kiegészitd reagensek esetében az El6nyben részesitett dllapot kizdrolag a listasz(rék esetében, a Reagens-
bedllitas és a Leltar képernyékon hasznalatos.

12 Haazt szeretné, hogy a reagens a veszélyeshulladak-tartalyba kerljon, akkor kattintson a Veszélyes
lehetdségre.

13 Kattintson a Mentés lehetéségre, hogy hozzaadja a reagensadatokat a BOND-rendszerhez.

A folyamat soran barmikor a Mégse lehetdségre kattintva a modositasok elmentése nélkul Iéphet ki.

8.2.2  Reagens torlése

Ha reagenst szeretne torolni, akkor valassza ki a listabol a Reagens-0sszedllitas képernydn, és kattintson a Torlés
lehet6ségre. Az elére meghatarozott Leica Biosystems reagensek (melyek neve csillaggal kezdédik) nem tordlhetok.

@ Reagens adatainak torlésekor ezen reagens csomagjainak leltaradatait is eltavolitja. A torolt
reagensadatok és leltaradatok nem allithatok vissza.

Ha tovabb mar nincs sziiksége egy reagensre, amit korabban mar hasznalt, akkor jobb lehet, ha a torlése helyett nem
elényben részesitettként jeldli meg. Ezaltal a szoftver legtobb képernydjérél lekeriil, de a rendszerben marad.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 209



Fejezet 8 Reagenskezelés (a BOND vezérlén)

8.3  Reagensleltar-keperny6

A Reagensleltar képernyé felsorolja az 6sszes valaha a BOND-rendszeren regisztralt (és nem torolt) reagenst és
reagensrendszert, s aktualisan elérhetd készletiiket. Ezen a képernydn tekintheti meg és kezelheti a leltart.

Abra 8-3: Reagensleltar-képernyd

Reagens-dsszeall.

Beallit... Leltér Panelek

*Kappa Probe Leica Microsystems RNS-szonda PB0645 27,50 11,00
*CD15 (Carb-1) Leica Mic Elsadl antitest PA0039 44,85 7,00
GFAP (ER2, Enzyme1) AAA Antibodies Elsddleges antitest Nyitott tartaly 0,00 0,00
*Anti-Fluorescein Antibody Leica Microsy Kiegészitd AR0222 30,00 15,00

I *CD30 (1G12) Leica Microsy o antitest PA0153 0,00 1,00
*Melan A (A103) Leica Mi Elsadl antitest PA0233 7,00 0,00

I *CD7 (LP15) "NEW* Leica Mi ElsGdl antitest PAQ017 0,00 14,00
*Lambda Probe Leica Microsy RNS d PB0669 16,50 5,50
*Estrogen Receptor (6F11) Leica Microsy Elséd antitest PA0151 14,00 7,00
*CD5 (4C7) Leica Mi Elsadl antitest PA0168 6,55 0,00

I *Cytokeratin 20 (PW31) Leica Mi Elsddleges antitest PA0918 0,00 7,00

I *Estrogen Receptor (6F11) Leica Microsy E antitest PA0009 0,00 10,00
*Immunoglobulin D... Leica Mic Elsadl antitest PA0061 7,00 2,00

I *Glial Fibrillary Acidic... Leica Mi ElsGdl antitest PA0026 0,00 5,00
*CD25 (4C9) Leica Microsy Elsddleges antitest PA0305 47,50 14,00
*CD10 (56C6) Leica Microsy Elsé antitest PA0131 0,00 0,00 .

Csomagolas tip.: Reagenstipus: Leltér allapota: Szolgaltaté: Elény.rész.statusz:

Reagenstartalyok B v B vine B vine B v

A minimalis készlettérfogatnal alacsonyabb szint( Leica Biosystems reagenseket piros fliggéleges sav jelzi a
képernyé bal oldalan.

Atablazat alatti szlrékkel bedllithato a reagens tipusa, illetve a megjelenitend6 rendszer.

BOND észleléshez, Oracle és tisztitorendszerekhez — amelyeket a Csomag tipusa szdrében kivalasztottak — csak
Leltér dllapot szerint szlirhet. Ez lehet6vé teszi, hogy megtekintse az 6sszes regisztralt rendszert, csak a készlettel
rendelkez6ket, vagy csak az Ujrarendelési szint alatt lévéket.

Egyedi reagenstartalyoknal sz(irhet Széllitéra, EI6nyben részesitett allapotra és Reagenstipusra is (azaz
megjelenitheti a ,primereket’, a ,teszteket’, a ,parhuzamos koktél primereket’, a ,parhuzamos koktél teszteket”, a
,kiegészitéket”, illetve az ,0sszes” reagenst).
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Az aldbbi adatok egy része vagy mindegyike megjelenithetd, a reagens tipusatdl fliggéen.

Név
Szallitd
Tipus

Kataldgusszam

Térf. (ml)

Fennmarado
feldolgozasok

Fennm. tisztitasok
Min. (ml)

Min. (futt.)

Min. (tisztitas)

Areagens teljes neve.
Areagens szallitéjanak a neve. Reagensrendszereknél nem jelenik meg.
A reagens tipusa, példaul primer. Reagensrendszereknél nem jelenik meg.

Areagens Ujrarendelésnél beirandd katalogusszama. Reagensrendszereknél nem jelenik
meg (az oszlop megjelenik, de minden érték res).

A rendelkezésre &ll6 reagens teljes mennyisége. Tartalmaz minden regisztralt
reagenscsomagot, legyen akar egy feldolgozé modulra éppen feltdltve, vagy nem (lasd
8.3.1 Areagenstérfogat meghatdrozasa).

Oracle rendszereknél a rendszerben fennmarado feldolgozasok szama.

A tisztitorendszerekben fennmarado tisztitasok szama.

Kizarolag Leica Biosystems reagensek esetében a készlet azon térfogata, melynél jelzi a
rendszer az Ujrarendelési igényt (Iasd 8.3.2.1 A minimalis készlet beallitasanak
modositésa).

Oracle rendszereknél a fennmarado feldolgozdsok azon szama, melynél jelzi a rendszer az
Ujrarendelési igényt (I4sd 8.3.2.1 A minimalis készlet beallitdsdnak modositasa).

Tisztito rendszereknél a fennmarado feldolgozasok azon szama, melynél jelzi a rendszer az
Ujrarendelési igényt (Iasd 8.3.2.1 A minimalis készlet beallitdsanak mddositasa).

A reagenstabldzat folotti vezérlégombokkal kezelhetd a reagensleltar.

 Kattintson az Adatok lehetéségre, hogy megtekintse a kivalasztott reagenstipus egyedi reagenscsomagjainak
az adatait, és beallitasokat végezzen el rajtuk.

Tovabbi tajekoztataseért lasd 8.3.2 Reagens vagy reagensrendszer-adatok.

* Kattintson az Azonositd megaddsa lehetGségre, és adja hozza a reagenskészletet a rendszerhez az Azonosité
manuélis megadasa parbeszédpanelen, ha az azonosit6 automatikus felismerése a kézi szkennerrel nem
lehetséges (csak BOND-III és BOND-MAX).

Ldsd 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztralasa a tovabbi informaciokeért.

 Kattintson a Adatjelentés lehet6ségre, és hozzon létre eqy jelentést a tablazatban aktudlisan felsorolt
reagensekrdl vagy reagensrendszerekrdl.

Lasd 8.3.4 IzvjeSce o detaljima inventara.

 Kattintson a Reagensfelhasznalas lehetdségre, és hozzon |étre egy jelentést a reagens adott idékereten beldli

felhasznalasarol.

Ldsd 8.3.5 Reagens-felhasznalas jelentés

Lasd még 8.3.1 A reagenstérfogat meghatarozasa annak altalanos leirdsaval kapcsolatban, hogy hogyan koveti a
BOND-rendszer a reagensleltarat.
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8.3.1  Areagenstérfogat meghatarozasa

A BOND rendszer két mddszert alkalmaz a reagens reagenstalcan talalhatd tartalyokban 1évé térfogatanak
meghatdrozasadra: a kezdeti térfogat és az azt kovetd hasznalat alapjan kiszamitja a térfogatot, illetve kozvetlendl
megméri a folyadékszint-érzékeld (LLS) rendszerrel BOND-IIl és BOND-MAX esetén, vagy ultrahangos folyadékszint-
érzékel6vel (ULLS) BOND-PRIME esetén.

A térfogatszamitas a kezdeti reagenstérfogaton alapul, a kiosztott reagenstérfogatok levonédsaval és az Ujratoltések
hozzdadasaval (nyitott tartdlyok esetén). Eltérések el6fordulhatnak, ha a reagens térfogata parolgas vagy kiomlés
utjan csokken.

BOND-MAX és BOND-III esetén az LLS-rendszer az aspiracios szondaba van integralva. A reagenstérfogatszint
magassdganak érzékelésével hatarozza meg a reagenstérfogatot, amikor az aspiraciés szonda belemertil a
tartalyokba. Alapértelmezett beallitdsok mellett az LLS térfogatmérés (mas néven gyakran ,bemeritéses teszt”)
automatikusan hajtodik végre egy sor feltétel mellett, példaul amikor eqy tartaly térfogata nem lett megmeérve tobb,
mint 30 napon &t. A reagens esetleg elpdrolgott, vagy a tartalyt athelyezték egy masik rendszerre. Ezen
alapértelmezett bemeritési tesztek akkorra vannak idézitve, amikor nem késleltetik a feldolgozast, ezért lehetséges,
hogy egy kezdetben rendelkezésre allénak vélt reagens térfogata késébb elégtelennek bizonyul az litemezett
feldolgozasokhoz. Ha ez megtorténik, figyelmeztetés aktivalodik, és a kezel6nek vagy Ujra kell toltenie a tartalyt
(kizardlag nyitott tartalyok esetén), vagy meg kell arrél gyéz6dnie, hogy egy megfeleld alternativ reagens
rendelkezésre &l (Idsd 8.1.7.4 Reagenshelyettesités).

A BOND-PRIME esetében az uLLS az ARC szonddba van integralva. Ha eltérés fordul el6, az uLLS folyadékszint
tesztet fog végezni ugyanolyan modon, mint ahogyan a BOND-MAX és BOND-III esetében torténik.

Donthet ugy is, hogy Ugy éllitja be a BOND-rendszert, hogy minden feldolgozas el6tt végezze el a bemeritéses tesztet.
Ez nyitott tartalyoknal, hasznalatra kész tartalyoknal és reagensrendszereknél kiilon-kilon allithatd be. A bedllitas
biztositja, hogy a mar elkezdett feldolgozasok szémara elegendé a reagens a befejezéstikig, azonban késlelteti a
feldolgozast a bemeritéses tesztek elvégzése alatt. Allitsa be ezeket az opcidkat az adminisztracios feliilet
Bedllitdsok > Laboratériumi bedllitdsok paneljén (ldsd: 10.5.1 Laboratorium beallitasok).

@ Ne toltse tul a reagens tartalyokat. A tultoltott reagens tartalyt a rendszer tresként fogja lejelenteni,
amikor folyadékszint tesztet végez rajta

8.3.1.1 Az észlel6rendszerek részére jelentett térfogat

Hogy a BOND észlelérendszerek részére lejelentett térfogatok 0sszevetheték legyenek az egyedi tartalyokrdl jelentett
térfogatokkal (és megbecsiilhetd legyen a targylemezek azon szama, melyeknél az észlelérendszer hasznalhatd), a
rendszertérfogatok lejelentése milliliterben torténik, egyszeres tartalyonként. Azonban mivel az észlelérendszerek
kiilonboz6 térfogatu tartdlyokat tartalmaznak, a térfogat lejelentésére egy szabalyt kell felallitani, amit ez a rész
ismertet.

Ne feledje, hogy ez a szabaly nem vonatkozik az Oracle, illetve azon tisztitorendszerekre, melyek lejelentik a
fennmarado feldolgozdsok, illetve tisztitdsok szamat.
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Eszlel6rendszerek esetében a térfogat a rendszer legnagyobb egyszeres tartélyéhoz képest lesz lejelentve. Példaul,
ha a legnagyobb tartaly 30 ml térfogatu, akkor a rendszer térfogata a 30 ml-hez képest lesz meghatdrozva. A BOND
szoftver feltételezi, hogy az Uj rendszerekben minden tartaly tele van, ezért egy 30 ml-es legnagyobb tartallyal
rendelkezd rendszer elsé regisztralasakor 30 ml térfogattal lesz lejelentve.

Ahogy a reagens felhasznalodik, Ugy lesz a jelentett érték a legalacsonyabb relativ térfogatu tartaly térfogata. Ha
ennek a tartalynak a térfogata nem egyezik meg a rendszer legnagyobb tartalyaéval, akkor az érték a legnagyobb
tartaly térfogatara lesz normalizélva. Példaul egy tobb 30 ml-es és két 2,4 ml-es tartallyal rendelkez6 rendszernél
eléfordulhat, hogy az egyik 2,4 ml-es tartdlynak van a kezdeti térfogathoz képest a legkisebb reagenstérfogata. Ha 1,2
ml maradt benne (kezdeti térfogatanak fele), akkor a rendszer térfogata egészében véve 30 ml feleként (15 ml) lesz
lejelentve.

8.3.1.2 Kutatasireagens rendszerek fennmarado tesztjeinek jelentése

Minden kutatasi reagens rendszer meghatarozott szamu tesztet tud futtatni (pl. 200 tesztet, ha az alapértelmezett
adagoldsi térfogat 150 pL).

Minden alkalommal, amikor egy targylemezt megfestenek ezzel a kutatasi reagens rendszerrel, a fennmarado tesztek
szama csokken.

Amikor a fennmaradd tesztek szama eléri a nullat, a rendszer Ures megjelolést kap.

8.3.2  Reagens vagy reagensrendszer-adatok

Egy reagens vagy reagensrendszer egyedi csomagjainak adatainak megjelenitéséhez kattintson kétszer a reagens
tipusara a reagensleltar tablazatban, vagy valassza ki és kattintson az Adatok lehetéségre.

Abra 8-4: A reagensleltar adatai parbeszédpanel

Areagensleltar adatai

*Kappa Probe
Csomag neve: Kappa Probe, 5.5 mL
Katalégusszam: PB0645 Minimalis készlet: 11,00

A minimalis készletszint beéllitisa

Megj. () Rendelk. 4l Ures Lejart

v [ T e [ 2
00676418 2021.05.28.  2013.04.16. 5,50 5,50
00676421 04224 2021.02.25.  2013.04.16. 5,50 550
00676420 04224 2021.02.25.  2013.04.16. 550 550
00676457 2021.05.28.  2013.04.16 550 550
00684913 05933 2023.02.05.  2013.08.23. 5,50 5,50

Bezar
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Eqgy leltdradatok parbeszédpanel megjeleniti a kivalasztott reagens vagy rendszer minden egyes egyedi csomagjat. A
parbeszédpanel mezGi és bedllitasai a reagenscsomag tipusanak és szallitdjanak megfelel6en valtozik.
Alapértelmezés szerint kizardlag rendelkezésre allo, nem lejart reagensekkel rendelkezé csomagok jelennek meg.
Ures (még le nem jart) csomagok is megjelenithetdk, illetve a mlt hénapban lejart 9sszes csomag is — ehhez
vélassza a Rendelkezésre &ll, az Ures vagy a Lejért lehetdségeket, a parbeszédpanel altal nyUjtott lehetGségeknek
megfeleléen.

A reagens Csomagnév minden reagenscsomag-tipusra vonatkozoan megjelenik. Ezen kiviil a BOND reagensek
megjelenitik a Katalégusszamot is, Ujrarendelési céllal, és a BOND reagenseknek (de nem a rendszereknek) is van
Csomagneve, mely tartalmazza a csomag méretét is.

A BOND reagenseknek és rendszereknek is van Minimalis készlet mezdjik, mely a készletnek azt a szintjét mutatjak,
melynél jelzi a rendszer a reagens Ujrarendelésének igényét (ldsd 8.3.2.1 A minimalis készlet bedllitdsanak
modositésa).

A kézi szkenner segitségével beszkennelheték egy regisztralt reagenstartaly vagy reagensrendszer vonalkodjai vagy
2D-vonalkddja, a készletadatait tartalmazé parbeszédpanel megjelenitéséhez. A beszkennelt leltari tétel ki lesz
emelve az adatok tdblazataban, és a sz(rék Megjelenitése lehetéség automatikusan a megfelel6 modon
(Rendelkezésre 4ll, Ures, Lejért) be lesz llitva.

A parbeszédpanelben Iévé tablazat az aldbbi adatokat mutatja az egyes reagenscsomagok esetében:

UPI Az Egyedi csomagazonositd (Unique Pack Identifier)(lasd 8.1.1.3 Reagensazonositas).

Tételszam A csomag tételszama.

Lejdrat datuma A csomag lejarati datuma. A csomagok ezen datumot kovet6en nem hasznélhatok fel.

Regisztralt A csomag elsé regisztraciojanak datuma a BOND-rendszeren.

El6sz.haszn. A csomag elsé hasznalatanak datuma a BOND-rendszeren.

Uresként megjel. A csomag lresként vald megjelenitésének datuma. Ezt a szoftver automatikusan is
bedllithatja, de bedllithatd kézzel is (I4sd 8.3.2.3 Csomag megjeldlése Uresként vagy Nem
tresként).

Kezdeti térf. (ml) Az Uj, teljes csomagban Iév0 reagens térfogata.

Reagensrendszereknél nem jelenik meg.

Térf. (ml) Az aktudlis reagens térfogata a tartalyban. Eszlelérendszerek esetén 1asd 8.3.1.1 Az
észlelérendszerek részére jelentett térfogat.

Ujratélt. (ml) Nyitott tartalyok esetében a reagens fennmarado térfogata, mely a tartaly feltoltésére
hasznalhato.

Fennm. tisztitasok Tisztitérendszerek esetében a tisztitdsok szama, mely a fennmarado reagensmennyiséggel
elvégezhetd.

Fennm. futt.-ok Az Oracle rendszerek esetében a feldolgozasok széama, mely a fennmaradé
reagensmennyiséggel még elvégezheto.

A leltédradatok parbeszédpaneleken Iévé gombok szamos (a csomag tipuséanak megfelel) leltaradat konfiguraciojat
és az adott reagenshez vagy rendszerhez adatjelentések létrehozasat teszik lehetévé. Az alabbi részek a
konfiguracios és jelentéstételi lehet6ségeket ismertetik.
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8.3.2.1 A minimalis készlet beallitasanak modositasa

Az elére meghatarozott Leica Biosystems reagensek és reagensrendszerek rendelkezhetnek egy beallitott ,minimalis
készletszinttel”. Amikor a teljes reagenskészlet a bedllitott szint ala sillyed, akkor a reagenst piros szinnel kiemeli a
rendszer a Reagenskészlet képernyon, és jelzi a felnasznélonak, hogy a reagensbél vagy a rendszerbdl djra kell
rendelni.

A minimalis készlet bedllitasanak mddositasahoz kattintson a Minimalis készletszint beallitdsa lehetéségre. A felugrd
parbeszédpanelen adja meg a kért minimalis készletszintet a Minimalis készlet mez6ben. Hasznaljon millimétereket,
feldolgozasokat és tisztitdsokat, a csomag tipusatol fliggdéen. Kattintson az OK gombra.

8.3.2.2 Reagensjelentés

Kattintson az Adatjelentés lehet6ségre, és létrehozzon egy jelentést csak a kivalasztott reagensre vagy
reagensrendszerre vonatkozoan. A tovabbi részletekkel kapcsolatban ldsd 8.3.4 zvjesce o detaljima inventara.

8.3.2.3 Csomag megjeldlése Uresként vagy Nem Uresként

Egy reagenscsomag megjelolhetd tresként, példaul amikor leselejtezik, miel6tt teljesen felhasznaltak volna. Ehhez
valassza ki a csomagot a tablazatbol, majd kattintson a Megjeldlés iresként lehet6ségre. A szoftver beirja az aktualis
datumot az Uresként megjelolve mezébe.

Ha vissza szeretne helyezni egy tresként megjelolt reagenscsomagot, akkor valassza ki a tablazatbdl, és kattintson a
Megjelolés nem iresként lehetdségre. Ez csak akkor végezhetd el, ha a csomag nincs a feldolgozé modulba betdltve.
A csomag megjeleniti a reagens Uresként torténé megjelolése el6tti térfogatat.

Jeldlje be az Ures radiogombot a téblézat felett, és megjelennek az tiresként megjeldlt elemek.

8.3.2.4  Nyitott reagenstartaly Ujratoltése

Ismételten felhasznalhatok BOND az lires reagenstartalyok, egy adott reagens legfeljebb 40 ml mennyiségben torténd
kiosztdsara. Nincs korlatozva a tartalyok Ujratolthetéségének a szama, ha a feltoltési térfogat kisebb, mint a tartaly
térfogata.

Kovesse az aldbbi utasitdsokat egy nyitott tartaly feltoltéséhez:

1 Toltse fel a tartalyt a kivant térfogatu reagenssel.

2 Szkennelje a tartalyt (az itt lefrtak szerint: 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztrélasa), majd
kattintson az Ujratdltés lehetéségre.

Az Ujratéltés gomb nem lesz elérhet6, ha nagyobb mennyiségd reagens keriil a tartélyba, mint a 40 ml-es
korlat.

3 Adjon meg egy lejarati datumot az Uj reagensnek.
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altal a reagens els6 regisztraldsakor megadott térfogatig (ml), vagy az aktualis térfogatra lett a még
lehetséges teljes maradék térfogat feltoltve. A jelentett érték korrigalva lesz, ha sziikséges, a

@ Ne feledje, hogy amikor egy nyitott tartaly fel lett toltve (akar elsé, akar tobbszdri alkalommal), akkor
a szoftver feltételezi, hogy a tartaly a maximalis tartalytérfogatig fel lett toltve, azaz a felhasznald
bemeritéses teszt elvégzésekor. Erre addig, amig a tartaly hasznalatban van, nem keriilhet sor.

@ Minden egyes nyitott tartaly hasznalata kizarolag egy adott reagensre korlatozott, az elsé
regisztracio szerint. Minden egyes nyitott tartdlyba ugyanazt a reagenst kell tolteni minden egyes
ujratoltéskor.

8.3.3  Reagensek és reagensrendszerek regisztralasa

Egy reagenscsomag a regisztralasaval a leltdrba kerll. A reagensnek szerepelnie kell a Reagensosszeallitas
képernyén 1évé listaban, miel6tt egy csomagot regisztralhatna beldle.

A reagenscsomagokat regisztralni kell a BOND feldolgozé modulokban vald hasznalatuk el6tt.
Ha betolt egy még regisztralatlan reagenstartalyt a feldolgozd modulba, akkor a szoftver nem fogja felismerni, és
abban a reagenspozicidban egy tdjékoztato ikon fog a Rendszerdllapot képerny6n megjelenni.

A BOND-PRIME feldolgozd modulra betdltott reagens tartalyok éllapotaval kapcsolatos informaciokat lasd a kiilonalld
BOND-PRIME felhasznaloi kézikonyvben.

‘ A BOND-rendszer koveti a reagenshasznalatot, és figyelmeztet, ha a reagenst ki kell cserélni.

Ne probaljon meg ujratolteni egy hasznalatra kész BOND reagenstartalyt, mivel a BOND-rendszer fel fogja ismerni,
hogy az eqy hasznalt tartaly, és a hasznalatat el fogja utasitani.

Ha a BOND-rendszer nem ismer fel egy Uj reagenscsomagot, amit regisztralas céljdval beolvasott, akkor el6fordulhat,
hogy nem a legdjabb BOND adatmeghatarozésok (BOND Data Definitions, BDD) f4jl van Onnél telepitve. Keresse meg
az interneten a legfrissebb BDD f4jlt, majd toltse le és telepitse (az adminisztrator fellilet BDD-frissitési képernydjén
keresztiil), ha az adatverzidja frissebb, mint amit a BOND névjegy parbeszédpanel mutat. Miutdn telepitette a
legfrissebb BDDf4jlt, inditsa Ujra a klinikai feliiletet, és probalja meg Ujra regisztrélni az Uj reagenstartalyt vagy
reagensrendszert.

A kilonbozd tipusu reagenscsomagok regisztralasanak modszerei az alabbi részekben vannak leirva:
» 8.3.3.1 Reagensrendszerek regisztralasa
e 8.3.3.2 BOND Hasznalatra kész reagensek regisztralasa
» 8.3.3.3 Hasznalatra nem kész reagensek regisztralasa

e 8.3.3.4 Az azon.sz. manu. megad.
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8.3.3.1 Reagensrendszerek regisztralasa

Ha BOND észlel6- vagy tisztitorendszert szeretne regisztralni, akkor olvassa be a reagenstalca oldalan 1évé két
vonalkadot.

@ Bizonyos reagensrendszereknek kizarolag egy vonalkddjuk van a reagenstalcan, példaul az egyvagy
kéttartalyos rendszereknek.

A BOND-PRIME reagens rendszereknek egyetlen 2D vonalkddjuk van a télca oldalan.
A szoftver megjeleniti a Reagensrendszer hozzdaddsa parbeszédpanelt.
Lezerveszély. Sulyos szemkarosodast okozhat. Keriilje a kozvetlen szemkontaktust a Iézersugarral.

Abra 8-5: BOND Eszlelérendszer regisztrélésa

x
Reagensrendszer hozzdad.
Bond Oracle HER2 IHC System
Katalégusszdm:  UPI: THR_00689743 Tételsz. 07292
Lajirat détuma: 2025. 04.30. Kezd. fut-ok 15
o T T
1 00689743 "Peroxide Block
2 00689753 *HER2 Negative Control
3 00689763 *HER2 Primary Anfibody
4 00689IT3 *Post Primary
5 00688783 *Polymer
it 6 00689793 ‘DAB Part 1
7 00689803 ‘DAB Part8
8 00689813 ‘DAB Part8
9 00689823 "Hematoxylin
rd -
- ‘-
o 3
i e . [aPs
P i gﬁ‘gf)(
i % ¥’

Ellenérizze, hogy a parbeszédpanelen megadott adatok megfelelnek-e a csomag adatainak, majd kattintson az OK
lehetdségre.

‘ Ne probaljon meg olyan egyedi reagenstartalyokat regisztralni, melyek egy reagensrendszer részei.
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8.3.3.2 BOND Hasznalatra kesz reagensek regisztralasa

Ha egy BOND hasznalatra kész reagenscsomagot szeretne regisztralni, akkor olvassa be a tartaly elején Iév
vonalkodot. A szoftver megjeleniti a Reagenscsomag hozzéadésa parbeszédpanelt.

Abra 8-6: BOND Reagenscsomagok regisztralasa

Reagenscsomag hozzaad

Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS), 7 mL
Katalogusszam: PA0026 UPI: 00690422
Szolgaltato: Leica Microsystems

Tételsz.: 07360 Lejdrat datuma: 2025. 04. 30.
Kezdeti térf. (ml) 7,00

1

Ellenérizze, hogy a parbeszédpanelen megadott adatok megfelelnek-e a csomag adatainak, majd kattintson a
Hozz4adas lehetéségre.

8.3.3.3 Hasznalatra nem kész reagensek regisztralasa

A nem BOND haszndlatra kész csomagolashan szallitott reagensek is hasznalhatok a BOND-rendszeren, BOND nyitott
vagy titralo tartalyokban. Miutan egy hasznalatra nem kész reagens el@ lett készitve és be lett toltve egy 7 ml-es vagy
30 ml-es nyitott tartalyba, vagy egy 6 ml-es titrald tartalyba, nagyjabdl ugyanugy torténik a regisztracioja, mint a
BOND-reagenseké:

1 Gydzddjon meg rola, hogy a reagens |étre lett hozva a rendszerben, és elényben részesitett llapotu. A
felhasznalo dltal meghatdrozott reagensnek el6nyben részesitett dllapotunak kell lennie, hogy regisztralni
lehessen a leltdrba. (I4sd: 8.2.1 Reagens hozzdadasa vagy szerkesztése).

Ne feledje, hogy a BOND Enzimes elGkezelési készlettel Iétrehozott enzimek el6re meghatérozottak a
rendszerben, és nem igényelnek kézzel torténd létrehozast.

2 Olvassa be a vonalkddot a nyitott vagy titralo tartaly elején, hogy megnyiljon a Nyitott tartaly hozzdadésa
parbeszédpanel.

3 Valassza ki a reagens nevét a Reagensnév legordiild listabdl. (A szallité neve zardjelben jelenik meg a reagens
neve mellett.)

A lista a rendszerben Iétrehozott minden el6nyben részesitett, nem BONDkiegészitét és markert felsorol, és azt
a négy elére meghatarozott enzimet is, mely a BOND Enzimes el6kezelési készletbdl el6készithetd. Ha még
nem hozta |étre a reagenst a rendszerben, akkor hagyja el a Mégse lehet6séggel a Nyitott tartaly hozzaadasa
parbeszédpanelt, és végezze el ezt el6szor (Iasd a fenti 1. [épést).

4 lrja be a reagens tételszémat a reagens szallitoi dokumentacicjabdl.
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5 Kattintson a Lejérati datum mezére, a lejarati datum naptadri vezérl6gombokkal torténé bedllitdsahoz (de a
datum be is irhat6).

s

‘ Reszdatumok is megadhatok peldaul n/h nn/hh vagy nn/hhh ilyenkor az aktualls évvel
napjaval egészdl kl a datum.

Ervénytelen datum megadasakor a Lejarati datum mez6 koriil egy piros szin( keret, valamint egy validécios
hibalzenet jelenik meg.

Ha a Lejarati ddtum mez6n kiviilre kattint, akkor érvényes datumbejegyzéssé alakitja at az értéket
automatikusan a rendszer, hogy illeszkedjen a rendszer datumformatumahoz. Ha legaldbb egy érvényes
datumot megadott az érvénytelen datum megadasa el6tt, akkor a mezd értéke visszaall az utolsé megadott
érvényes datumra, ha a mezon kivdlre kattint.

6 Kattintson az OK lehetdségre a reagens regisztralasahoz.

8.3.3.4 Az azon.sz. manu. megad.

Ha a BOND-rendszer nem tud beolvasni egy reagens vonalkddot, akkor végezze el a kovetkezGket a Reagensleltér
képernydn:
1 Kattintson az Azonosité megadasa lehet6ségre.
A BOND-szoftver megjeleniti az Azonosit6 kézzel torténé megaddsa parbeszédpanelt.

2 Irja be a tartély elején 1évé hosszd vonalkddokhoz tartozd szamokat vagy a 2D-vonalkédhoz tartozd szamokat
a parbeszédpanel fels@ soraba.

3 Kattintson az Validélas lehetGségre.

Ha egynél tobb vonalkdd van, példéul az észlelérendszerek esetében, akkor kattintson a Ervényesités
lehetségre az egyes vonalkodok megfelelé szamainak megadasat kovetden.

4 Avonalkdéd megfeleléségének ellendrzése utan a szoftver megjeleniti a megfelel6 Reagenscsomag
hozzdaddsa parbeszédpanelt.

5 Ellendrizze a csomag adatait, vagy sziikség szerint egészitse ki az adatokat a Reagenscsomag hozzaaddsa
parbeszédpanelen, majd kattintson az OK lehetéségre a csomag regisztralasahoz.
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8.3.4  lzvjesce o detaljima inventara

A Reagensleltar képerny6n évé tablazatban megjelend reagensek vagy reagensrendszerek leltaradatairdl jelentés

hozhatd Iétre. Na generiranom izvjeSéu prikazane su informacije za svaki vidljivi reagens ili sustave, ukljucujuci
ukupnu preostalu zalihu. Ako je ukupna zaliha manja od minimalne razine zalihe (pogledajte 8.3.2.1 A minimalis
készlet bedllitdsdnak modositasa) uizvjeSéu je oznacena s ,Low” (,Nisko").

Allitsa be a képerny6 aljan 1év6 szréket, hogy megjelenitsék az On szdmara fontos reagenseket és
reagensrendszereket, majd kattintson az Adatjelentés lehetéségre. 1zvjeSce se generira i prikazuje u novom prozoru.

U gornjem desnom kutu izvjeSca o inventaru reagensa prikazani su podaci u sljedecoj tablici.

Polje Opis

Objekt A létesitmény neve, amelyet a Létesitmény mezdjében adtak meg az adminisztracios
alkalmazas Beallitdsok > Laboratdriumi bedllitdsok képernydjén - 1asd:
10.5.1 Laboratdrium beallitasok.

Ispitanik Postavke filtra koriStene za odabir reagensa ili sustava reagensa u izvjeScu.

Za svaki reagens naveden u tablici prikazuje se tijelo izvjeSca:
e naziv
« ukupna zaliha na raspolaganju (oznaceno ako je manja od minimalne razine zalihe)
« katalo$ki broj (za BOND spremnike spremne za uporabu) ili ,otvoreno” (za otvorene spremnike)
« vrsta (primarna vrsta, sonda, pomo¢ni reagens ili sustav reagensa)
» dobavljac
Na svakom pojedinacnom pakiranju reagensa izvjeSce prikazuje:
o UPI
* Dbroj serije
 datum isteka
« datum registracije
 datum prvog koristenja
 datum zadnjeg koristenja
 preostala koli¢ina

Pogledajte 3.7 Beszamolok za dodatne detalje o prozoru izvje$éa i opcijama ispisa.
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8.3.5  Reagens-felhasznalas jelentes

A reagens-felhasznalasi jelentés a felhasznalt reagensmennyiséget jeleniti meg, és hogy hany teszt lett ezzel a
reagenssel feldolgozva a megadott id6szakon beliil. Az adatok tételesen szerepelnek az egyedi tartdlyokra
vonatkozoan, és az 0sszesitést is mutatjak.

A jelentés minden a megadott id6szakban felhasznalt reagensre kiterjed, fliggetlenil a Reagensleltar képerny6n
aktualisan megjelenitett reagensektdl. A reagensrendszer felhasznéldsa nem szerepel.

A BOND-PRIME omlesztett reagens hasznalatot a rendszer nyomon koveti, és az megjelenik a
jelentésben.

Kattintson a Reagens-felhaszndlds lehet6ségre, hogy megnyissa a datumvalasztd parbeszédpanelt, ahol meg kell
adnia azt az id6szakot, amit a jelentésnek le kell fednie. Adja meg az Ettél és Eddig datumokat és értékeket (ldsd A
datum- és id6valasztok hasznélata (. szakasz, 227. oldal)), majd kattintson a Létrehozas lehetdségre. A jelentés
létrejon, és egy Uj ablakban jelenik meg.

A reagens-felhasznaldsi jelentés jobb felsé része az aldbbi tablazatban lévé adatokat jeleniti meg.

Mezo6 Leiras

Intézet A létesitmény neve, amelyet aLétesitmény mezdéjében adtak meg az adminisztracios
alkalmazas Beallitasok > Laboratdriumi bedllitasok képernydjén - 1asd:
10.5.1 Laboratdrium beallitasok.

|d6szak Az ,ettdl" és ,eddig” datumok a jelentés altal lefedett id6szakhoz

Minden egyes, az id6szakon bellil felhasznalt reagensnél a jelentés az aldbbiakat jeleniti meg:
» Név (areagens roviditett neve),
» Minden egyes hasznalt tartaly UPl-azonositoja,
» Minden egyes haszndlt tartaly tételszama,
» Minden egyes hasznalt tartaly lejarati datuma,
» Afeldolgozott targylemezek szama, mind tartalyonként, mind 0sszesitve a reagensre vonatkozodan,
» Azid6szakon belll hasznalt reagens térfogata, mind tartalyonként, mind osszesitve a reagensre vonatkozoan.

A jelentésablakkal és a nyomtatasi beallitasokkal kapcsolatos tovabbi részletekért lasd 3.7 Beszamolok.
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8.4  Reagenspanel képernyo

A panel egy felhasznal6 altal meghatdrozott markercsoport. A panelekkel gyorsan egészithetd ki a rendszer egyszerre
tobb targylemezzel.

A panelek csak rutinszer( egyszeres festés( targylemezekhez és parhuzamos multiplex targylemezekhez
hasznalhatdk; nem hasznalhatok szekvencidlis festés( targylemezek bedllitasara. Felligyeleti felhasznaloként
hozhatok csak |étre panelek.

A Reagenspanelok képernyé megjelenitéséhez kattintson a Reagensbedllitds ikonra a funkciosavon, majd kattintson a
Panelek filre.

Tovébbhi informacidért lasd:
e 8.4.1 Panel Iétrehozasa

» 8.4.2 Paneladatok megtekintése vagy szerkesztése

e 8.4.3 Panel eltavolitasa

8.4.1 Panel [étrehozasa

Ha eqgy panelt szeretne létrehozni, végezze el a kovetkezéket (ehhez feliigyeleti felnasznaldként kell bejelentkeznie):

1 Kattintson a Panel hozzdaddsa lehetéségre.
A szoftver megjeleniti a Reagenspanel-tulajdonségok parbeszédpanelt.

Abra 8-7: A Reagenspanel-tulajdonségok parbeszédpanel

Reagenspanel-tulajdonsagok

Panel neve: = HER2 Panel

Rendelk. allé6 markerek: A panel tartalma:
“Cytokeratin / (RN/) Leica MICrosystems &
‘ *HER2 Negative Control Leic... Teszt
. sZove!
*Estrogen Receptor (6F11) Leica Microsystems 259. 52 )
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS5) Leica Microsystems
*HER2 Negative Control Leica Microsystems
*HER2 Primary Antibody Leica Microsystems < Eltavol.
*Immunoalobulin A (N1C1 A) | eica Microsvstems ¥
4 >

A Reagenspanel-tulajdonsagok parbeszédpanel jobb oldalan 1évé tablazat sorolja fel a panel tartalmat, és a bal
oldalon Iév6 tablazat az 6sszes rendelkezésre allé markert.

2 Adja meg a panel nevét a Panel neve mezében, a parbeszédpanel tetején.

Név nélkil nem menthet el panelt.
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3 Ha markert szeretne a panelhez adni, akkor valasszon ki egy tételt a rendelkezésre all antitestek vagy tesztek

listajabol a bal oldalon 1év6 tablazatban, majd kattintson .

Ha pozitiv szovetkontrollt szeretne hozzaadni, akkor kattintson a markerre, majd kattintson

Ha negativ szovetkontrollt szeretne hozzaadni, akkor kattintson a markerre, majd kattintson

4 Ha egy tételt el szeretne tavolitani a panelrdl, akkor valassza ki a jobb oldali tablazatban, majd kattintson

< Eltavol.

@ Eqgy tesztszovet szlikséges minden panelhoz. Nem menthetd el olyan panel, melynek nincs
tesztszovete.

5 Ha a panel megfeleld, akkor kattintson az OK lehetéségre, hogy elmentse az adatait.

Ha nem akarja elmenteni a panelt, akkor kattintson a Mégse lehetéségre.

8.4.2  Paneladatok megtekintése vagy szerkesztése

Ha egy panel adatait szeretné megtekinteni, akkor vélassza ki a Reagenspanelok képernyd bal oldalan lévé
tablazatban. A panelen |év6 markerek a képerny6 jobb oldalan Iéve tablazatban jelennek meg. A panel
szerkesztéséhez kattintson a Panel tulajdonsdgok lehetéségre, és szerkessze az itt leirtaknak megfelelGen:
8.4.1 Panel létrehozasa.

8.4.3 Paneleltavolitasa

Ha el szeretne tavolitani egy panelt a rendszerbdl, akkor vélassza ki a tablazatban a Reagenspanelok képernyén, majd
kattintson a Panel eltdvolitdsa lehetéségre. A rendszer kérni fogja az eltavolitds megerdsitését.

‘ Ovatosan tavolitson el panelokat. Torolt panelok adatai mar nem llithatok vissza.
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Targylemezek el6zményei (a
BOND vezérlén)

A Targylemez-el6zmények képernyén a BOND rendszerben litemezett, jelenleg futé illetve korabban futott
targylemezek részletei lathatok.

Az iitemezett, am a feldolgozas megkezdése el6tt (a talca feloldasaval) ledllitott futdsok egyéni targylemez-rekordjai
torlédnek az elézménylistarol, és az egész talcanal egyetlen sor valtja fel 6ket, melyen az ,Elutasitva” allapot lathato.
Ezeknél a futasoknal futasi eseményeket és futasi részletekrél sz6l6 beszamoldkat lehet eléallitani.

A fejezet a kovetkezd részekkel rendelkezik:
» 0.1 Targylemez-el6zmények képerny6
e 0.2 Targylemez kivélasztasa
» 0.3 Targylemez-tulajdonséagok és targylemez Ujrafuttatdsa
» 0.4 Futdsi események beszamoldja
» 9.5Beszamolo a futasi részletekrdl
» 0.6 Esetbeszamolo
e 0.7 A protokoll beszamoldja
» 0.8 Targylemez-0sszefoglalds

» 0.9 Adatok exportaldsa

9.10 Rovid targylemez-el6zmények
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Fejezet 9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

9.1 Targylemez-elozmenyek képernyo

. ” / . . s . ;. . . Tgylem.-el6zm.
A térgylemez-el6zmények adatainak megtekintéséhez, illetve futasi események, futasi részletek vagy e (e;zm
esetrdl sz6lo beszamolok eléallitdsahoz valassza ki a funkciosavon a Targylemez-elézmények ikont. =

Abra 9-1: Térgylemez-el6zmények képernyé

Tgylem.-el6zm.
Targylemezszarok | Datumtarom.  [Jl Eter | 2013.01.01 1442 [ Eadig: | 2018.07.04 122 B
[ Faolgditum | Fut-szon e | Tolmszon—| oo | —Batagnove | Esomon | T | Alapot |
2013.08. 27. 84 00000288 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Teszt Folyamatban -
2013.08.27. 84 00000289 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Teszt Folyamatban
2013.08. 27. 84 00000241 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Teszt Folyamatban
2013.08. 27. 84 00000291 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Teszt Folyamatban
2013.08. 27. 84 00000292 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Teszt Folyamatban
2013.08. 27. 84 00000290 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Teszt Folyamatban
2013.08.27. 84 00000293 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Teszt Folyamatban
2013.08. 27. 84 00000294 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Teszt Folyamatban
2013.08. 27 84 00000295 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Teszt Folyamatban
2013.08. 27. 84 00000296 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Teszt Folyamatban
2013.08.26. 90 00000399 *CD5 Cherry Dale 83225 - 527991 Teszt Folyamatban
2013.08. 26. 90 00000398 *Tyros Jacob Dean CS83225 - 527990 Teszt Folyamatban
2013.08. 26. 90 00000396 *CD20 Jacob Dean CS3225 - 527990 Teszt Folyamatban
2013. 08. 26. 90 00000395 *CDs Jacob Dean C83225 - 527990 Teszt Folyamatban
2013. 08. 26. 90 00000394 *Tyros Amanda Francis CS3224 - 527909 Teszt Folyamatban
2013.08. 26. 90 00000391 *CD5 Amanda Francis CS3224 - 527909 Teszt Folyamatban
2013.08. 26. 90 00000400 *CD20 Cherry Dale C83225 - 527991 Teszt Folyamatban
Lehet, hogy a futt. azon.sz.-ai nem sorrendben novek.

A targylemez-el6zmények listdjan a lista folotti Dadtumtartomadny sz(ir6 dltal meghatdrozott idészak alatt futott
targylemezek, illetve a Targylemez-azonosit sz(ir6 éltal megtalalt adott térgylemez lathaté (Idsd: 9.2 Téargylemez
kivdlasztasa).

Megjegyzés: a képerny6n lathato futdsi azonositoszamok nem feltétlenil egymast kovetéen novekednek. BOND-III és
BOND-MAX feldolgozé modulok esetén a futasi azonosité szamok kiosztasdra a targylemeztartok zarasakor kerdl sor,
ha tehat a tart6t bezarjak, feloldjak, majd ismét bezarjak (a futds megkezddédése el6tt), akkor a futdsi azonositd szam
megno, és az elsd zarolas utan kiosztott szam kimarad.

A BOND-PRIME feldolgozd modulban minden targylemezhez egy futdsi azonositoszam van hozzarendelve.
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Fejezet 9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

A Targylemez-beallitas képerny6n hasznalt targylemez-szinkddolas (ldsd: 6.5.1 A targylemez mezék és vezérlGelemek
leirdsa):

 Fehér: a Targylemez hozzdadédsa parbeszédpanelen létrehozott targylemez

« Sdrga: a Targylemez azonositdsa parbeszédpanelen Iétrehozott targylemezek (lasd: 6.8 Manudlis térgylemez-
és eset bevitel)

« Vilagosszurke: LIS targylemezek

« Piros: elsdbbségi LIS targylemezek (ldsd: 11.2.5 Elsddleges targylemezek)
A listan minden targylemeznek szerepelnek az alabbi értékei:

* Feldolgozas datuma (a targylemez feldolgozdsanak kezdé datuma)

e Futt.-azon.

» Targylemez azonosito

« Jelolé (elsédleges antitest vagy szonda neve)

e Beteg neve

» Esetazon.

 Tipus (tesztszdvet, vagy pozitiv vagy negativ kontrollszovet)

« Allapot (folyamatban vagy elkésziilt, és hogy észlelhetd volt-e vératlan esemény; lehet ,Elutasitva” is a
feldolgozéds megkezdése el6tt ledllitott futdsoknal)

@ Ha az dllapot Kész (értesités), allapitsa meg a Futdsi események beszamoldja segitségével, hogy a
festést befolyasolhattak-e varatian események. A varatlan események félkovér betlvel jelennek meg.

Ha meg szeretné tekinteni egy targylemez adatait, jelolje ki a listan, majd kattintson a lista alatti gombok kozl
valamelyikre.
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Fejezet 9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

9.2 Targylemez kivalasztasa

Atargylemezek szlrésével a Targylemez-el6zmények képernyén megjelenitheti az adott id6szak alatt feldolgozott
0sszes targylemezt, illetve a targylemez-azonosito megaddsaval egy adott targylemezt. Kattintson a legorddil6
mendre, majd valassza ki a hasznalni kivant targylemez-sz(r6t.

Datumtartomany targylemez-sziro

Abra 9-2: Datumtartomany targylemez-sz(ir6

Tgylem.-el6zm.

Targylemezszirok | Datumtartom. [l Evst | 20030101 5] | 1ea2 B e 000 e F) | wa B \\

A Datumtartomany targylemez-szirével megadhatja a képernyén megjelend idészakot — ekkor csak az adott
id8szakon beliil feldolgozott térgylemezek jelennek meg. Allitsa be az,Innen:” és ,Ide:” ddtumokat, és sziikség esetén
az idépontokat a megjelenitend6 id6szak megadasahoz. Ezutan a targylemezek megjelenitéséhez kattintson az
Alkalmazés gombra.

Ha a megadott id6szak soran 1000-nél tobb targylemez feldolgozasara kertilt sor, akkor csak az els6 1000 jelenik
meg. A teljes készlet adatainak megtekintéséhez exportalni kell a targylemez-adatokat - lasd: 9.9 Adatok exportalasa.

Az |de: mez6 kezdeti bedllitdsa az aktualis datum és idépont, az Innen: mez6é pedig pontosan egy héttel korabbi
datum. Ha mddositja a beallitasokat, az EImult hét nap gombra kattintva allithatja vissza ezt a bedllitast.

A datum- és id6valasztok hasznalata

A nap, hdnap és év beallitasahoz kattintson a naptar ikonra, és valasszon egy datumot. A hdnapokon a naptar
cimsavjaban lévé nyilakra kattintva gorgethet végig. Azt is megteheti, hogy a cimsav kozepére kattint, igy masik
honapot valaszthat ki, vagy végiggorgethet az éveken. A datumot kozvetlendl is begéepelheti a mez6be.

Az id6 beédllitdsédhoz kattintson az id6 mez6be, és hasznélja a fel és le gombokat (vagy a billenty(izet fel és le
nyilbillentydit). A kurzor elhelyezkedésétél fliggéen az id6 egyszerre egy éranyit, tiz percnyit vagy egy percnyit
valtozik. Az id6t kozvetlenil is begépelheti a mezG6be.

Targylemez-azonositd targylemez-szUr6

A Térgylemez-azonositd targylemez-sz(r6 segitségével keresheti meg adott targylemez adatait. Gépelje be a
targylemez azonositojat a Targylemez azonosité mez6be, majd kattintson az Alkalmazds gombra.
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Fejezet 9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

9.3 Targylemez-tulajdonsagok és targylemez
Ujrafuttatasa

Ha meg szeretné tekinteni egy targylemez tulajdonsdgait a Targylemez-el6zmények listan, jeldlje ki a kivant
targylemezt, majd kattintson a Targylemez-tulajdonsagok elemre (vagy kattintson duplan). Ez ugyanaz a
parbeszédpanel, mint amelyet a Targylemez-bedllitds képernydrél lehet megnyitni (6.5.4 Targylemez szerkesztése).

A beteg- és tesztadatok kozll egyiket sem lehet szerkeszteni a Targylemez-tulajdonsagok parbeszédpanelen, ha a
Térgylemez-el6zmények képerny6rél nyitja meg (mivel a targylemez mar feldolgozasra kerdilt, illetve jelenleg zajlik a
feldolgozas), azonban megjegyzéseket beirhat a Megjegyzések mezébe, és Ujrafuttathatja a targylemezeket — lasd:
9.3.1 A targylemezek ujrafuttatasa.

9.3.1  Atargylemezek Ujrafuttatasa

Ha a targylemez nem felel meg a kovetelményeknek, akkor megjelolhetd Ujrafuttatas céljabol. Az alabbi eljarassal
lehet targylemez Ujrafuttatasat kezdeményezni a Targylemez-tulajdonsdgok parbeszédpanelen:

1 Kattintson a Targylemez mdsolédsa lehet6ségre.

A Térgylemez-tulajdonsagok parbeszédpanel atvalt a Térgylemez hozzdaddsa parbeszédpanelre, mely
szerkesztheté mezdket tartalmaz.

2 Végezze ez a szikséges valtoztatasokat, majd kattintson a Targylemez hozzaaddsa lehet6ségre.

3 Amasolt targylemez Targylemez-bedllitas képerny6hoz valo hozzdadasahoz erdsitse meg az esetet, a beteget
s az orvost.

A Targylemez hozzdadasa parbeszédpanel nyitva marad, igy tovabbi targylemezeket adhat hozzd, ha szeretne.

4 Kattintson a Bezaras lehetdségre a Targylemez-el6zmények képernydre vald visszatéréshez.

5 Az Ujonnan létrehozott targylemezeket a szokasos mddon futtathatja.
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Fejezet 9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

9.4  Futasi események beszamoloja

Ez a Térgylemez-el0zmények képernydn elGallitott beszdmolo az 6sszes olyan targylemez 6sszes eseményét
tartalmazza, amely a kijel6lt targylemezzel futtatott tarton taldlhatd. A beszamold el6éllitaséhoz kattintson a Futdsi
események lehetdségre.

A BOND-PRIME feldolgozd modul esetében a jelentés az egyes targylemezek eseményeit mutatja.

BOND-IIl vagy BOND-MAX esetén a futasi események beszamoldi a targylemezek feldolgozasa kozben is
eléallithatok. Kattintson a jobb egérgombbal a megfelelé futdsra vagy listara a Rendszerallapot vagy Protokollallapot
képerny6kon, majd valassza ki a meniiben a Futdsi események lehet6séget. A targylemez-értesitést kezdeményez6
esemeények félkovér betlvel jelennek meg, igy konnyen megtalalhatok.

A Futasi események beszamoldja jobb felsd részén az alabbi tablazatban lathatd adatok jelennek meg:

PM sorozatszam A feldolgoz6 modul futdshoz haszndlt sorozatszama

Feldolgoz6 modul A feldolgozd modul futdshoz hasznalt neve

Tgylem.-tdlca A futdshoz hasznalt targylemezfest6 egység szama (a BOND-III vagy BOND-MAX
modellen)

ARC modul A futdshoz hasznalt BOND-PRIME ARC modul szdma

Adagolasi mennyiség A kiosztott reagens térfogata (lasd: 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a
targylemezeken)

Kezd6 idépont A futds megkezdésének datuma és idépontja
Futtatas el6rehaladdsa Az, hogy a futds Befejez6ddtt vagy még Folyamatban van-e

Festésmad Az alkalmazott festésmad, példaul Egyszeres rutin

A futasban szerepl6 osszes targylemez cimkéinek képei a beszamold tetején lathatok. A beszamold torzsében jelenik
meg az id6pont, az esemény szama, valamint a futds eseményeinek leirdsa. Az eseményszamot a Leica Biosystems
szlkség esetén a hibak nyomon kovetésére hasznalja.

Lasd: 3.7 Beszamolok a beszdmolo ablakaval és nyomtatasi lehetéségeivel kapcsolatos tovabbi részletekert.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 229



Fejezet 9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

9.5 Beszamolo a futasi részletekrol

Ez a Térgylemez-el0zmények képernydn elGallitott beszamold minden olyan targylemez részleteit megjeleniti,
amelyek az aktualisan kijelolt targylemezzel kozos tartdn talalhatok. A tartd feldolgozdsanak mar befejezettnek kell
lennie, a tartonak pedig feloldott dllapotunak. A beszamold eléallitdésahoz kattintson a Futasi részletek lehetéségre. A
jelentés jobb felsd része az alabbi tablazatban talalhatd informacidkat mutatja:

Mezo Leiras

PM sorozatszam A feldolgozé modul futdshoz hasznalt sorozatszama

PM neve A feldolgozé modul futashoz hasznalt neve

Tgylem.-talca A futdshoz hasznalt targylemezfestd egység szdma (a BOND-IIl vagy BOND-MAX
modellen)

Festési hely A futdshoz hasznélt BOND-PRIME ARC modul szdma

Kezdd id6pont A futds megkezdésének datuma és idépontja

A futt. elinditotta A futast elindit6 személy felhasznaldneve

Targylemezt betoltotte: A targylemezt betolté személy felhasznéloneve

Targylemezt kivette: A targylemezt kirakodd személy felhasznaloneve

A futdshan szerepld egyes targylemezeknél a beszamold torzsében megjelenik a targylemez-cimke képe, és az alabbi
adatok.

Targylemez azonosito A BOND rendszer egyedi azonositot rendel hozza minden targylemezhez

Atgylem.-t étreh. A targylemezt létrehozd személy felhasznaldneve vagy adott esetben 'LIS'

Eset szama Egyedi esetazonositd, melyet a BOND szoftver &llit el6

Szovettipus Vizsgalati szovet, vagy pozitiv vagy negativ kontrollszovet

Kiosztott térfogat A kiosztott reagens térfogata (lasd: 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése

a targylemezeken)

Beteg neve A beteg azonositoja

Esetazon. A targylemez bedllitasakor megadott eset azonositd

Festési protokoll Az alkalmazott festési protokoll

El6készités Az alkalmazott elékészitési protokoll (ha van)

HIER protokoll Alkalmazott HIER protokoll (ha van)

Enzimes protokoll Alkalmazott enzimvisszanyerési protokoll (ha van)
Denaturacio Alkalmazott denaturdcios protokoll csak ISH esetén (ha van)
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Hibridizacid Alkalmazott hibridizacios protokoll csak ISH esetén (ha van)

LIS referencia [2-7] Tovabbi LIS referencia tajékoztatas telepitett LIS-ip-t tartalmazo rendszerekhez (lasd:
11.2.6 LIS targylemez-adatmez6k)

Festés Az alkalmazott festésmad, példaul Egyszeres rutin

Befejezettség foka Jelzi, hogy a targylemez feldolgozas alatt all, elkésziilt, illetve pontozasra kerllt-e. Azt
is jelzi, hogy sor keriilt-e értesitési esemény bejelentésére.

Megjegyzések Megjegyzéseket a targylemezek tulajdonsagaihoz barmikor be lehet irni.

Jovahagyas: A jévahagyas eqy fenntartott teriilet a kinyomtatott beszamoldn, ahol a supervisor
jovahagyhatja az egyes targylemezeket

Felhasznalt reagensek (vagy kevert reagens dsszetevdit tartalmazo elényben részesftett készlet)

UPI Az 6sszes reagens egyedi csomagazonositdja (Unique Pack Identifier), vagy a
targylemezhez hasznalt el6nyben részesitett készlet

Név Az 0sszes reagens neve, vagy a targylemezhez hasznalt elényben részesitett készlet

Nyilvanos név Nyilvanos név olyan rendszereknél amelyeken LIP-ip van telepitve

Tételszam Az 0sszes reagens tételszama, vagy a targylemezhez hasznalt elényben részesitett
készlet

Az omlesztett reagens tételszamok a kovetkez6hoz tartoznak: BOND-PRIME

Lejdrat datuma Az 0sszes reagens lejarati datuma, vagy a targylemezhez hasznalt elényben
részesitett készlet

Ldsd: 3.7 Beszamolok a beszamolo ablakaval és nyomtatasi lehetéségeivel kapcsolatos tovabbi részletekért.

9.6 Esetbeszamolo

Ez a beszamol6 megjeleniti mindazon targylemezek részleteit, amelyek az aktualisan kijelolt targylemezzel
megegyez6 esetben szerepelnek. A beszamold eléallithatd a Targylemez-beéllitds képernyén, a Targylemez-
elézmények képernydn, valamint a Targylemez azonositdsa parbeszédpanelen. Az esetbeszamold jobb felsd részén
az alabbi tablazatban lathat6 adatok jelennek meg:

Mezo Leiras

Esetazon. A targylemez bedllitasakor megadott eset azonositd
Beteg neve Beteg neve

Az eset megjegyzései Az eset tovabbi adatai

Orvos A beteget gondozd orvos vagy beutald patoldgus neve
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Orvosi megjegyzések Az orvos tovabbi adatai

Létrehozva

Eset szama

Az eset |étrehozdsanak datuma és idépontja

Egyedi eset azonosito, melyet a BOND rendszer allit elé

A beszamolo torzsében az eset egyes targylemezeinek alabbi adatai lathatok:

Targylemez azonositd

Atgylem -t |étreh.
Futt.

Afutt. elinditotta
Szovettipus

Kiosztott térfogat

Festési protokoll
El6készités

HIER protokoll
Enzimes protokoll
Denaturacio
Hibridizacio

LIS referencia (2-7)

Festés
PM sorozatszam
Festési hely

Befejezettség foka

Megjegyzések

Jovahagyas:

A BOND rendszer egyedi azonositdt rendel hozza minden targylemezhez
Atargylemezt létrehoz6 személy felhasznéloneve, illetve adott esetben LIS
Annak a futdsnak a szama, amelyben a targylemez feldolgozdsa tortént

A futast elindito személy felhasznaldneve

Vizsgalati szovet, vagy pozitiv vagy negativ kontrollszovet

A kiosztott reagens térfogata (I4sd: 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése
a targylemezeken)

Az alkalmazott festési protokoll

Az alkalmazott elékészitési protokoll (ha van)

Alkalmazott HIER protokoll (ha van)

Alkalmazott enzimvisszanyerési protokoll (ha van)
Alkalmazott denaturdcios protokoll csak ISH esetén (ha van)
Alkalmazott hibridizécids protokoll csak ISH esetén (ha van)

Tovabbi LIS referencia tajékoztatas telepitett LIS-ip-t tartalmazd rendszerekhez (1asd:
11.2.6 LIS targylemez-adatmez6k)

Az alkalmazott festésmad, példdul Egyszeres rutin
A targylemezt futtato feldolgozé modul sorozatszama
Az a pozicio, amelyben a targylemez feldolgozasra kerdilt

Jelzi, hogy a targylemez feldolgozas alatt all, elkésziilt, illetve pontozasra kerlilt-e. Azt
is jelzi, hogy sor kerllt-e értesitési esemeény bejelentésére.

Megjegyzéseket a targylemezek tulajdonsagaihoz barmikor be lehet irni.

A jovéhagyas egy fenntartott teriilet a kinyomtatott beszamoldn, ahol a supervisor
jovahagyhatja a Pontszamot és a Megjegyzéseket

Alkalmazott reagensek
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UPI Atargylemezhez hasznalt 6sszes reagens egyedi csomagazonositdja (Unique Pack
Identifier)

Név A targylemezhez hasznalt 6sszes reagens neve

Nyilvanos név Nyilvanos név olyan rendszereknél amelyeken LIP-ip van telepitve

Tételszam A targylemezhez hasznalt 6sszes reagens tételszama

Az omlesztett reagens tételszamok a kovetkez6hoz tartoznak: BOND-PRIME

Lejarat datuma Atargylemezhez hasznalt 6sszes reagens lejarati datuma

Ldsd: 3.7 Beszamolok a beszamolo ablakaval és nyomtatasi lehetéségeivel kapcsolatos tovabbi részletekért.

9.7  Aprotokoll beszamolgja

A kijelolt targylemezeknél alkalmazott protokollok beszamoloinak el6allitésahoz jeldljon ki egy targylemezt, majd
kattintson a Protokollbeszdmold lehetGségre. Valassza ki a targylemezen futtatott protokollok kozul a kivant
protokollt, majd a beszémold el6allitdsahoz kattintson a Beszdmold lehetségre. A beszamold leirdséért lasd:
7.5 Protokoll-jelentések.

9.8  Targylemez-0sszefoglalas

A targylemezek feldolgozasanak osszefoglaldsa megjeleniti egy kijelolt idészakon bellil megkezdett targylemezek
szamat. Az adatok tablazatos és grafikus formaban egyarant megjelennek a kijeldlt idészakon beliil egységnyi id6
alatt feldolgozott targylemezek szamaként.

A feldolgozott targylemezek szamat tartalmazo beszamol6 megtekintéséhez kattintson a Targylemez-tsszefoglalds
lehet6ségre a Targylemez-eldzmények képernyén a Targylemez-dsszefoglalds parbeszédpanel megnyitaséhoz.

Valassza ki vagy valamelyik konkrét feldolgozé modult név szerint, vagy az Osszes lehetdséget (az dsszes feldolgozé
modult, illetve BOND-ADVANCE esetén az 6sszes olyan feldolgozé modult a csoporton bellil, amelyhez a felilet
aktudlisan kapcsolédik) a Feldolgozdé modul legordiil6 listén.

Vélassza ki a Felbontds mez6ben a megkezdett targylemezek szamat tartalmazé beszéamoldban hasznalni kivant
idéegységet - pl. a ,Nap” olyan beszamolot allit el6, amelyben a kijeldlt id6szakon beliil az egyes napokon megkezdett
targylemezek szama lathato, a ,Honap” pedig megadja az id6szakon belil az egyes honapokban megkezdett
targylemezek szamat.

Allitsa be az Ide: és Innen: datumokat. A Felbontds mezében beallitott idSegység az Innen: détumtol kezdédik, és
teljes egységekben folytatodik az Ide: datumot megkozelitve, ahol részleges egységre lehet sziikség az idGszak
befejezéséhez.

A beszamolo elénézetének megtekintéséhez kattintson az ElGallitas lehetdségre.

Ldsd: 3.7 Beszamolok a beszamold ablakaval és nyomtatasi lehetéségeivel kapcsolatos tovabbi részletekért.
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9.9 Adatok exportalasa

A Targylemez el6zményei képerny6n kattintson az Adatok exportéldsa lehetéségre, hogy Iétrehozzon egy f&jlt, amely
tartalmazza az 0sszes olyan targylemez adatait, amelyek feldolgozasa befejez6dott a kivalasztott
datumtartomanyban. Az exportalt fajl szokasos ,vesszével elvélasztott értékek” (csv) fajlformatumban van, és
konnyen importdlhat6 harmadik -fél ltal készitett tablazatkezel6 alkalmazéasokba, példdul a Microsoft Excelbe.
Munkalapra importalva az adatok olyan formatumban jelennek meg, amely lehetévé teszi (a tablazatkezeld
funkcidinak fliggvényében) a rendezést, a keresést, illetve személyre szabott beszamoldk és grafikonok eldallitasat.

A kijelolt datumtartomanyon belil minden targylemeznek az aldbbi adatai szerepelnek az exportalt fajlban:

Feldolgozas datum
PM sorozatszam

Targylemez azonosito

Feldolgozo modul neve
Futtatasi-azonositdszam

A tgylem.-t létreh.

 Afutast elinditotta: » Festés
* Jelol6 UPI * Jelol6 neve
 Jelold UPI 2  Jelol6 neve 2
e Betegneve e Esetazon.
 Szovettipus (vizsgalati, vagy pozitiv vagy negativ e 0Orvos

kontroll)
o Allapot « Kiosztott térfogat
» Megjegyzések

El6készitesi protokoll neve
HIER protokoll neve

HIER protokoll neve 2
Enzimes protokoll neve
Enzimes protokoll neve 2
Denaturdcios protokoll neve
Denaturacios protokoll neve 2
Hibridizacids protokoll neve
Hibridizacios protokoll neve 2
Festési protokoll neve
Festési protokoll neve 2
Eszlelérendszer neve

Eszlelérendszer neve 2

El6készitési protokoll verzioszama
HIER protokoll verzidszama

HIER protokoll verzioszama 2
Enzimes protokoll verzioszama
Enzimes protokoll verziészama 2
Denaturacios protokoll verzidszama
Denaturacios protokoll verziészama 2
Hibridizacids protokoll verziészama
Hibridizacios protokoll verzioszama 2
Festési protokoll verzidszéama
Festési protokoll verzioszama 2
Eszlelérendszer sorozatszama

Eszlelérendszer sorozatszama 2

A cimiikben a 2-es szamot tartalmazo oszlopok csak szekvencialis multiplex festési targylemezeknél lényegesek, és
az adott targylemez masodik festéséhez kapcsolddd adatokat adjak meg.
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A targylemezek adatai az alabbi eljarassal exportalhatok:

1 Jeldlje ki a kivant ddtumtartomanyt (lasd: 9.2 Targylemez kivalasztésa).
2 Kattintson az Adatok exportéldsa lehetdségre.
3 Amikor a rendszer felkéri, valassza ki a fajl mentését.

Ekkor sor keriil a féjl letdltési mappéba vald mentésére (vagy valassza ki a Mentés mdsként lehet6séget, ha
mas mappaba szeretné menteni.

A mentett fajl megnyithat6 szokasos tablazatkezel6 programmal, példaul a Microsoft Excellel, és az adott
alkalmazashan rendelkezésre &ll6 funkciokkal kezelhetd. A fajl megnyitasakor eléfordulhat, hogy egyes
fajlparamétereket meg kell adnia. A féjl ,csv" formatumban van, a paraméterek az alabbiak:

* Afdjltipus Elhatdrolt
Az Elhatérold vagy Elvalasztdjel a Vessz6

« Hasznéljon Altaldnos oszlopformatumot.

@ Az exportalt targylemezadatok kozott szerepl6 kezd6 feldolgozasi idépont nem egyezik meg
pontosan a képerny6n lathatd targylemez-elézményekben szerepl6 kezd6 id6ponttal. A

targylemezel6zmények képernyén lathato kezdd idépont azt jeldli, amikor a futasinditas gombot
B megnyomtak. Az exportalt adatokndl szerepld id6pont azonban azt jeloli, amikor a futds
feldolgozasa ténylegesen megkezdddott a feldolgozd modulon.
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9.10 Rovid targylemez-eldzmenyek

A rovid targylemez-el6zmények beszamoldjaban a csoportban Iév6 0sszes olyan targylemez adatai szerepelnek,
amelyek feldolgozasra kertiltek (vagy feldolgozasuk még folyamatban van) a Targylemez-el6zmények képernyén a
targylemezek kijelolésére alkalmazott idétartamon beldl. A beszamold jovahagyasi teriiletet is tartalmaz, és
felhasznalhato a feldolgozott targylemezek nyilvantartasaként.

Rovid targylemez-el6zmények beszamolojanak létrehozésahoz nyissa meg a TargylemezelGzmények képernyot, és
allitsa be az Innen: és Ide: datumokat és idépontokat, hogy feltdltse a képerny6t az adott idé alatt feldolgozott csoport
0sszes targylemezével (lasd: 9.2 Targylemez kivalasztasa). A beszamolo eléallitasahoz kattintson a Rovid
targylemez-el6zmények lehetdségre.

@ A nagy forgalmu laboratériumokban a Targylemez-el6zmények képernyd alapértelmezett
idétartomanya (egy hét) tobb ezer targylemezt tartalmazhat. Ekkora szamu targylemezhél &ll6
beszamold eldallitasa tobb percet is igénybe vehet - fontolja meg, hogy lehet6ség szerint az

alapértelmezett id6tartomany helyett rovidebbet ad meg.

A beszamoldban az egyes targylemezek aldbbi adatai lathatok:

» Esetazon. e SzOvettipus

» Betegneve * Kiosztott térfogat
o Térgylemez azonositd o Allapot

» Jelold » Jovdhagyds

o Festésihely
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Adminisztracios felllet (a
BOND vezérl6n)

Az 6sszes altalanos BOND rendszer konfigurdcié (a protokollokon és reagenseken kiviil) kiilondlld szoftver
alkalmazdshan, az ,adminisztracios felileten” végezhetd el. Az adminisztracios alkalmazast csak adminisztrator
szerepkorrel rendelkez6 felhasznalhatok haszndlhatjak, amelyben minden funkcio elérhetd.

Az adminisztracids alkalmazdsban a kovetkez6 képerny6k érhetdk el, amelyek az alkalmazas funkcidsavjarol
nyithatok:

LIS Cimkeék BDD Beallitasok Hardv. Sigé Kijel.
%

»r B S w OB g 9O 4w

e 10.1 Felhasznalok
e 10.2LIS

» 10.3 Cimkék

» 10.4BDD
 10.5Bedllitasok
e 10.6 Hardver
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Fejezet 10 Adminisztrécids feliilet (a BOND vezérlén)

10.1 Felhasznalok

A BOND rendszer felhasznaloi az adminisztracios feliilet Felhasznaldkezelés képernydjén kezelhetok. Itt Feh.
létrehozhat, szerkeszthet és letilthat felhasznalokat. A felhasznaldkat nem lehet torolni, azok a rendszerben Q2
maradnak. A felhaszndldkat azonban letilthatja, ezaltal nem férhetnek hozza egyik alkalmazashoz sem.

Az engedélyezett felhasznaldk a szoftveren beliil kiilonboz6 jogosultsagokkal rendelkeznek. Csak adminisztracios
szerepkorrel rendelkez6 felhasznalok Iéphetnek be az adminisztracios feliiletre (ahol az 6sszes funkcio elérhetd).
Operator szerepkorrel rendelkez6 felhasznaldk regisztralhatnak reagenseket, bedllithatjak és feldolgozhatjdk a
targylemezeket és jelentéseket generalhatnak, de nem szerkeszthetik a reagensek adatait, a reagens paneleket vagy
protokollokat. A felligyel6i szerepkarrel rendelkezé felhaszndldk operatori jogosultsagokkal rendelkeznek, de
szerkeszthetik a reagens adatokat, paneleket és protokollokat. Egy felhasznald tobb szerepkorrel is rendelkezhet.

Abra 10-1: Felhasznal6kezelés képernys

1 2 3 4

Felh. kezelése

Felh. megjel. - Felhasznalo hozzaad
airi
Név: Felhasznaléi azonosito
supervisor Felhnév: john
Név:

Adott név: john
operats
Név: Csalddnév marshal
david Jelsz6:
Név: David Sot
Jelszé megerBsitése:
jimmy
Név: Jimmy Edward Felad.megnev.
johnsmith Felhaszn letilt
Név: John smith
- Szerep.
Név: Paul Simm
Adminisztrator
\‘} Név: Kezelg 6
Felugyeld
10 9 8 7
.
Jelmagyarézat
1 Az 6sszes BOND felhaszndl listaja 7 Visszall.

g (s o Nem mentett valtoztatdsok visszavondsa
2 Sz(ir6 minden felhaszndléd megjelenitéséhez, vagy

csak engedélyezett vagy letiltott felhasznélok 8 Mentés
megjelenitése Az aktudlis felhaszndlé modositasainak mentése
3 Akijeldlt felhaszndlé adatai 9 Ackijelolt felnasznal6 - adataik a képerny6 jobb

, - oldalan lathatok
4  Jelszdra vonatkozé iizenet

10 Hozzdadés
A képernyd jobb oldalan talalhaté mezék
torléséhez, Uj felhasznald adatainak
hozzdaddsahoz kattintson az egér jobb
6  Szerep. gombjaval
Valassza ki a felnaszndldi szerepkoroket

5 Felhaszndld letiltdsa
A kijelolt felhasznald letiltésa (vagy Ujra
engedélyezése)
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Minden Uj felhasznaldhoz felhasznaldnevet és jelszot kell megadni. Mindketté megaddsa sziikséges a klinikai és az
adminisztracios feliiletbe valo bejelentkezéskor. A felhasznalo létrehozésa utén a felhaszndlonév nem maédosithatd,
de a jelszd igen. A felhasznalok sajat jelszavukat barmikor mddosithatjak a BOND bejelentkezési parbeszédablakban
és az adminisztratorok modosithatjak a Felhasznaldkezelés képernyén. A jelszdnak 4-14 karakterbdl kell dllnia és
tartalmaznia kell legalabb egy szamot.

Ajelszavak érzékenyek a kis- és nagybet(kre és mindkettd hasznalata ajanlott. A BOND
modositdaskor ellendrzi a jelszavakat; addig nem mentheti el a jelszdt, amig az meg nem felel a
minimalis kovetelményeknek. Ne ossza meg jelszavat mas alkalmazottakkal. Mindig jelentkezzen ki
a fiokjabol, ha nem tartozkodik a feldolgozd modul mellett.

A tovabbi felhasznaldi adatok (vezetéknév és keresztnév és munkakor) megadasa opcionalis. Ezek megjelennek a
naplokban és jelentésekben. A rendszer automatikusan hozzarendeli a felhasznaldi azonositot, és megjelenik a
naplokban és jelentésekben.
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10.2 LIS

A legtobb LIS bedllitdst a szerviz személyzet végzi a BOND LIS-ip telepitésekor, azonban néhany bedllitasi
opcid a felhasznalok szamara is elérhetd a LIS bedllitasi képernydn. A képernyd napldzza a hibalizeneteket.

Abra 10-2: LIS bedllftasi képerny6

LIS-konfiguracié
.fil“zfﬁ :I:E :ﬁ:w:i{‘ szilksége a BOND LIS-ip rendszerhez, amit a Leica Biosystems dltal biztositott
1 Licenc: AAAAAAAAA
2 Eset-azon.sz. dupl. Meglévs eset felijitisa [l
3 LIS BOND-ban nyomt. kikénysz.
4 Eng. az LIS részére, hogy friss. az LIS tgylem -ket
5 Fel nem dolg. LIS tgylem -élettart. eng.: (6ra): 1 7
Naploiizenetek
Leven s [sorenapieney Jromss |
6
—8
Jelmagyardzat
1 Licenc Fel nem dolgozott LIS targylemez élettartam
Megjeleniti a LIS-ip licenc jelszot. engedélyezése (6ra)
2 Dupla eset azonosité Torli a LIS-t6l érkez6 azon targylemezeket,
Beallithatja a miveletet az olyan esetekhez amelyeket a megadott oran belill nem dolgoznak
y fel.
amelyek ugyanazon eset azonositoval €
rendelkeznek, mint a meglévé esetek. Napl6 lizenetek
3 LIS nyomtatas kényszeritése a BOND-ban listaként jelennek meg a Naplé megtekintése
Az 0sszes LIS targylemez nyomtatasa BOND opcidra kattintva (ldsd jobbra).
rendszerben. Ldsd 11.7 Naljepnice stakalca. LIS adatmez6k szerkesztése
4 Eng.az LIS részére, hogy friss. az LIS tgylem. et Targylemez adatok megjelenitésének bedllitasa

A fel nem dolgozott targylemezek fellilirasa
(frissitése) ha a LIS ugyanazon vonalkéd
azonositoval rendelkez6 targylemezeket kiild. Ha
ez a bedllitas ki van kapcsolva, a BOND elutasitja a
LIS azon kisérleteit, amelyekben ugyanazon
vonalkdd azonositot probdlja Ujra felhasznalni.
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Naplé megtek.

Azon hibdk listdjanak megjelenitése, amelyek
miatt LIS Gzeneteket kiild a BOND-nak, vagy
valasz érkezik a BOND-tdl a LIS Gzenetekre. A
lista frissitéséhez a legujabb hibakkal kattintson

Ujra.
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Licenc

Onnek licencre van sziiksége a BOND LIS-ip rendszerhez, amit a Leica Biosystems 4ltal biztositott jelszval aktivalhat.
A jelszot dltaldban a LIS-ip csatlakozast beallitd szerviz személyzet adja meg, de ha mégsem, akkor a Licenc mezé
jelenik meg a képernyén. A LIS-ip funkci6 bekapcsoldsahoz és a konfiguracios opcidk, valamint Abra 10-2 naplok
megjelenitéséhez adja meg a jelszot.

Dupla eset azonosito

Haszndlja a Dupla eset azonositd beallitast azon esetek kezelésének beallitasahoz, amelyek a LIS-tél azonos eset
azonositoval érkeztek, mint egy lejart vagy torolt LIS eset, amely mar szerepel a BOND rendszerben. (Ha egy LIS eset
ugyanazzal az eset azonositoval rendelkezik, mint egy meglévé BOND eset, vagyis amelyet a BOND rendszerben
hoztak létre, automatikusan elutasitasra keril.) Két opcié lehetséges:

» Meglévd eset feltdmasztdsa: az Uj eset megérkezésekor, amennyiben a paciens neve megegyezik a meglévé
esetével, a meglévé eset feltdmasztésra (azaz Ujrafelhaszndldsra) keriil. Ha az Uj eset ugyanazzal az eset
azonositoval, de eltérd paciens névvel rendelkezik, a feltamasztas elutasitasra kerdil.

Ha az orvos neve megvaltozott, az uj nevet hasznalja.

» Elutasitési lizenet: az Uj LIS eset nem keril at a(z) BOND rendszerbe. Az ezt jelentd lizenetet napldzza a LIS-
ben. Mddositania kell az eset azonositot a LIS-ben és Ujrakildenie az esetet.

A dupla eset azonositok kezeléserdl a nem-LIS eseteknél, lasd 6.3.4 Eset megkettGzése, visszaallitasa és lejarata. A
LIS esetekre vonatkozo dltalanos informaciokeért, lasd 11.2.2 LIS slucajevi.

LIS targylemez-adatmezok

A BOND LIS-ip telepités bedllithato, hogy a LIS elkiildjon BOND legfeljebb hét paramétert minden targylemezhez. Ezek
az adatok csak megtekinthetdk és a LIS fulon jelennek meg a Targylemez tulajdonsagok parbeszédablakban. Habar
ezen paraméterek alapvetd bedllitasat egy szerviz technikusnak kell végeznie, a paraméter mezoket elrejtheti és
bedllithatja a mez6k neveit.

Jelolje be a megjeleniteni kivant mezo6ket és adja meg a mezdk neveit.
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10.3  Cimkeék

Hasznalja a Cimke sablonok képernyét a targylemez sablonok létrehozasahoz és szerkesztéséhez, illetve a ke
hasznalt sablonok kivalasztasahoz. <

Nyolc 2D sablontipus koziil valaszthat, a nyolc targylemez tipus koziil a(z) BOND rendszerben:

» BOND egy festés

» BOND Oracle

» BOND szekvencialis multiplex festés
» BOND parhuzamos multiplex festés
LIS egyszerifestés

e LISOracle

LIS szekvencidlis multiplex festés

* LIS parhuzamos multiplex festés

A ,BOND" sablonok a BOND-ban létrehozott targylemezekhez hasznalhatok, és a LIS-ben létrehozott ,LIS" sablonok,
amelyeket BOND rendszerbdl nyomtat.

Ezek az el6re meghatarozott sablonok nem szerkeszthet6k és nem torolheték.
A BOND 1D, 2D és OCR vonalkodokat tud olvasni, de csak 2D vonalkddokat tud Iétrehozni.

Ha a(z) BOND rendszer az 5.1 vagy korabbi verziérdl lett frissitve, akkor a tovabbiakban nem hasznalhatja a meglévé
vonalkddolvasot, mivel ez a korabbi modell nem tamogatja a 2D-s vonalkddokat.

Ha masik sablont hasznal egy targylemez tipushoz, masolja le az alapértelmezett sablont és szerkessze a létrejovo
‘felhasznaldi sablont'. Majd aktivalja, hogy a sablont a BOND rendszer az adott tipusu targylemezekhez hasznalja. Egy
targylemez tipushoz barmennyi sablont Iétrehozhat, de egyszerre csak egy aktivalhato.

FIGYELMEZTETES: Adjon meg elegendd informaciét a cimkéken arra az esetre, ha az automatikus
cimke azonositas nem sikerlilne, a cimkék manualisan azonosithatok legyenek. A Leica Biosystems
a kovetkez6 mez6k hasznalatat javasolja minden targylemeznél:

 Eset azonosito vagy Beteg neve
» Targylemez azonosito
» Szovettipus - a kontroll szovetek azonositasahoz, és

 Jelol6 - az els6dleges antitest vagy alkalmazott szonda.
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Abra 10-3: Cimke sablonok képernyé

Cimkesablonok
Tgylem. tip. s [Bl Targylemezcimke-tervezo
) 2o 7
3 2 s E
IR 12345678
' 12/12/2016 |
. *mARK(1) :
Mr. J. Citizen :
AIHC F (+) :
Dr. Jones ;
5
= .
T T N
4 6
Jelmagyarazat
1 Targylemez tipusa 5 Szerkesztési sablon a sablon elrendezésével
Valasszon ki egy targylemez tipust - a tipus kivalasztva a bal oldalon
0sszes targylemeze az alabbi panelen lathato 6  Sablon szerkesztési parancsok - lésd Abra
2 Aktiv sablon (kék jelzés) 10-5 Cimke sablon szerkesztési parancsok
3 Kijelolt sablon, ajobb oldali szerkesztési 7  Sablon tulajdonsdgai

panelen jelenik meg

4 Sablonkezelési parancsok - lasd Abra
10-4 Cimke sablon kezelési parancsok

Az aktualisan kivalasztott sablon elrendezés
tulajdonsdgai (csak olvashaté addig amig
bejeloli a Szerkesztés gombot a bal panelen)

Abra 10-4: Cimke sablon kezelési parancsok

1 2 3

4

Jelmagyardzat

1 Azaktudlisan kivélasztott sablon hasznalata 3
az 0sszes targylemez cimkéhez az
aktualisan kivalasztott targylemez tipusnal.

2 Az aktudlisan kivalasztott sablon masoldsa
egy Uj 'felhasznaldi' sablon Iétrehozasahoz.
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Az aktudlisan kivalasztott sablon
szerkesztése a szerkesztési panelen és a
képernyd jobb oldalan talalhato
parancsokkal. Az alapértelmezett sablonok
nem szerkeszthetok.

Az aktudlisan kivalasztott sablon torlése. Az
alapértelmezett sablonok nem torolhetok.
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Abra 10-5: Cimke sablon szerkesztési parancsok

Cimkesablonok
Tgylem. tip.: - Targylemezcimke-tervezd
BOND e g\,szeresfestés 20_1 Sablon neve: BOND egyszeres festés 2D_1
Cl i —— Egység: Miliméterek B 1
S::Iassag 21:0820000607444
R W BN W W B N W B W M Bm m wm o wm o o o mm | Vézlatok megjel 2
] L}
. | 12345678 | Err—
1 I Mezs neve Festesi protokoll [JEl
9 1 12/ 1 2/ 2 016 1 | Bemuaseimke: 3
; !
1 - n
[ ] N B%tﬁlipus Avial Narrow -
- *mARK(1) e o B,
1 lilus: Normalis
IVIr J. Citizen I
8 + § Kegyeniies Bal B
oo ——
- L}
n
= v
[ ierie | i |
7 6 5
Jelmagyarézat
1 Sablon tulajdonségai 5 Mezbk kivélaszt.
Adja meg a sablon nevét és méretét Mez06k hozzdadasahoz vagy eltavolitasdhoz
2 Vézlatok megjelenitése nwst,)sa m%g ;" '\f(e?k kivalasztasa
. o rbesz
Mez6 korvonalak megjelenitése a parbeszedanlako
szerkesztési panelen 6 Nyomtatds
3 Mez6 kivdlasztasa ﬁzoarl:&:?gi elrendezés nyomtatasa egy
Valasszon ki egy mez6tipust a mez6 y
kijeloléséhez a szerkesztési panelen. Adjon 7 Csusztathat6 vezérl6 a minta cimke
meg minta szoveget a mez6hoz. nagyitdsahoz vagy kicsinyitéséhez
4 Szovegtulajdonsdgok 8 Az aktudlisan kivalasztott mezé - éllitsa be a
Szovegtulajdonsdgainak bedllitasa a kijelolt Szovegtulajdonsdgok panelt a jobb oldalon. A
mez6hoz szélesség modositasahoz vagy a teljes mezé

athelyezéséhez huzza a dobozokat.

9 Acimke azonositd vagy a vonalkdd mezd -
nem méretezhetdk at

Ldsd még:
e 10.3.71 Cimke sablonok létrehozasa, szerkesztése és aktivalasa

e 10.3.2 Informacio tipusok
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10.3.1 Cimke sablonok létrehozasa, szerkesztese és
aktivalasa

Uj sablonok létrehozasa a meglévék masoldséval és szerkesztésével, vagy szerkesztheti a meglévé felhasznéloi
sablonokat (de nem az alapértelmezetteket). Aktivéljon egy sablont, hogy a BOND rendszeren nyomtatott cimkékre
alkalmazza.

e 10.3.1.1 Uj sablon létrehozésa
e 10.3.1.2 Sablon szerkesztése
e 10.3.1.3 Sablon aktivélasa

10.3.1.1 Uj sablon létrehozésa

1 Valassza ki a targylemez tipust, amelyhez az Uj sablont hasznalja.
Az adott targylemez tipushoz tart6z6 osszes sablont megjeleniti.

2 Vélasszon egy masolni kivént sablont (valassza ki a Iétrehozott sablonhoz leginkdbb hasonlét).

3 Kattintson a Masolds gombra.

‘ Egy sablon méasoldsa 2D vonalkoddal egy Uj ‘felhasznaldi sablont' hoz létre 2D vonalkdddal.

10.3.1.2 Sablon szerkesztése

1 Valasszon egy sablont a bal oldali panelbdl és kattintson a Szerkesztés gombra.

A szerkesztési panel, gombok és tulajdonsagok listat a képernyd jobb oldalan megjeleniti, és ezekkel
szerkesztheti a szerkesztési panelen megjelenitett sablon elrendezést.

2 Kivélaszthatja a Kdrvonalak megjelenitése opciét (a Sablon tulajdonsédgok részben, jobb felsé sarok) a mez6
korvonalainak megtekintéséhez a szerkesztési panelen.

3 Adja meg a sablon nevét a Sablon tulajdonsdgai részben.

@ A sablon cimke nevekre 64 karakter korlatozas vonatkozik, illetve az ugyanazon targylemez
tipus kategdriaban hasznalt neveknek egyedieknek kell lenniik.
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4 Az elrendezés szerkesztése:

a Mezbk hozzdadasa és eltdvolitdsa — kattintson a Mez6k kivalasztasa opcidra és valassza ki a
megjeleniteni kivant targylemez tulajdonségokat (lasd a 10.3.2 Informécid tipusok lapot az 0sszes
elérhet6 tulajdonsaggal).

Felhivjuk figyelmét, hogy a Cimke azonosité mez6 nem tavolithato el, mert ezt hasznalja az automatikus
azonositashoz.

b Pozicié mez6k — vélassza ki és hizza a mez6ket a szerkesztési panelen.

c Mezé szélességek modositasa - hizza a dobozokat a mez6k szélére. (A mez6 magassagat a bet(tipus
mérete hatdrozza meg.)

Ha a beallitott mez6 nem elég hosszu egy adott cimkén szerepld értékhez a sablon hasznalatakor, a
szoveqg megtorve jelenik meg és egy hozzacsatolt kor jelzi, hogy torés tortént.

A Cimkeazonositd mezét nem méretezheti at - alapértelmezett bedllitason kell maradnia,
hogy a feldolgozé modul olvasoja le tudja olvasni.

d Szoveg tulajdonsagok beallitasa — valasszon ki egy mez6t és édllitsa be a betliméretet, stilust és sulyta
Szovegtulajdonsagok részben. Bedllithatja a szoveg elrendezését a mezében.

5 Kattintson a Mentés lehetéségre.

Ellendrizze, hogy van szabad hely a Cimke azonositd mezd korll. Ha barmely mas mez6 szovege
atlog erre a terliletre, ez befolydsolhatja az automatikus azonositast.

10.3.1.3 Sablon aktivalasa

1 Valasszon egy sablont a bal oldali panelbdl és kattintson az Aktivalds gombra.

A sablon aktivalasat egy kék jelzés jeldli.
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10.3.2

Informacio tipusok

A cimke sablonok bedllithatok barmely targylemez informéacié megjelenitésére, amelyeket a Mez6k kivalasztdsa
parbeszédablakban valaszthat ki a Cimkék képernyén.

A Cimke azonositd mez6t hasznalja az automatikus azonositashoz, ez nem tdvolithatd el egyik sablonrdl sem. 2D

vonalkodként jelenik meg.

Esetazon.

Targylemez létrehozoja

Denaturacios protokoll

Denaturdacios protokoll 2

Adagolasi mennyiség

Orvosi megjegyzés

Orvos
EIER protokoll
EIER protokoll 2

Létesitmény

HIER protokoll

HIER protokoll 2

Hibridizacids protokoll

Hibridizacios protokoll 2

LIS orvosi megjegyzés
LIS orvos

LIS referencia [2- 8]

A targylemez eset azonositéja (Figy: nem az Eset széma, ldsd 6.3.2 Eset
azonosito).

A targylemez létrehozasakor a kliensbe bejelentkezett személy felhasznaloneve,
illetve adott esetben ,LIS".

A denaturdcios protokoll roviditett neve.

A mdsodik denaturdcios protokoll roviditett neve (multiplex festési protokollokhoz
sziikséges lehet).

100 L vagy 150 yL adagolasi mennyiség.

A BOND rendszerben rogzitett megjegyzés a vonatkozd orvosrdl (lasd 6.4 Orvosok
kezelése).

A vonatkozo orvos neve.
Az enzim protokoll roviditett neve.

A mdsodik enzim protokoll roviditett neve (multiplex festési protokollokhoz
sziikséges lehet).

Alétesitmény neve, amelyet a Létesitmény mezdjében adtak meg az
adminisztracios alkalmazas Laboratériumi bedllitdsok képernyéjén - lasd
10.5.1 Laboratdrium beallitasok.

A HIER protokoll roviditett neve.

A mésodik HIER protokoll réviditett neve (multiplex festési protokollokhoz
sziikséges lehet).

Az ISH hibridizacios protokoll roviditett neve.

A mésodik ISH hibridizaciés protokoll roviditett neve (multiplex festési
protokollokhoz sziikséges lehet).

LIS-ip rendszerekhez, az orvosra vonatkozd megjegyzés a LIS rendszerben.
LIS-ip rendszereknél az orvos neve.

A BOND rendszerbe importalt LIS targylemez tulajdonsagok.

Ldsd 11.2.6 LIS targylemez-adatmezék.
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Jelolo

Jelol6 2

Beteg megjegyzés
Beteg
Elékészitési protokoll

Nyilvanos név

Nyilvanos név 2

Tdargylemez megjegyzés

Targylemez datum

Targylemez azonositd
Targylemez prioritas
Festési mod

Festési protokoll

Festési protokoll 2

Szovettipus

Az elsédleges antitest vagy préba roviditett neve egyszeri festéshez, parhuzamos
multiplex festéshez, vagy egy sorozatos multiplex festés els festéséhez.

Az elsédleges antitest vagy prdba roviditett neve egy multiplex festés masodik
festéséhez.

Eset megjegyzés (lasd 6.3.3 Eset hozzdaddsa).
A beteg neve.
Az elékészitési protokoll roviditett neve.

LIS-ip rendszereknél az elsédleges antitest vagy szonda nyilvédnos neve (lasd
11.2.4 Nyilvanos markernevek), egyszeri festéshez vagy egy dupla festés elsé
festéséhez.

LIS-ip rendszereknél az elsédleges antitest vagy szonda nyilvanos neve (lasd
11.2.4 Nyilvanos markernevek), masodik festés dupla festésnél.

Térgylemez megjegyzés (lasd 6.5.2 Targylemez |étrehozdsa).

A cimke nyomtatdsanak datuma (roviditett formatum a Windows regiondlis és
nyelvi opcidk bedllitdsa szerint (Kezelépult)).

8 szamjegy( numerikus targylemez azonosito, egyedi a BOND rendszerben.
LIS-ip rendszereknél a targylemez prioritasi besorolasa.
Egyszeri festés, multiplex festés vagy Oracle targylemez.

A festési protokoll roviditett neve egyszeri festéshez, vagy egy dupla festés elsé
festéséhez.

A festési protokoll roviditett neve egy dupla festés elsé festéséhez.

Teszt szovet, vagy pozitiv vagy negativ kontroll szovet. BOND '(-)' jel6lés a negativ
kontrollhoz, '(+)" a pozitiv kontrollhoz és nincs jeldlés a teszt szovethez.
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10.4 BDD

Hasznalja a BDD frissités képerny6ét a BOND adatmeghatdrozasok frissitéséhez és audit kovetési fajlok 500
generalasahoz. w7

Abra 10-6: BDD frissftés képernyd

3 4 5

BDD-frissités

A Leica Biosystems iddszakonként BOD (BOND Data Definitions, BOND adatmeghatdroz ) frissitéseket tesz kazzé a weben, pl. Gjonnan
kiadott reagensek hozzdadasahoz.

2 Kijelolt fajl:

Importlés allap.: Sikeres

Naplo friss.
I N S ™
2018.04.23. 121142 Informécio  Szabélykezelés Elindult

2018.04.23. 12:11:42 Informdcié  Szabilykezelés Befejezve
2018.04.23. 12:11:42 Informécié  SQL-parancsfajlok imp. Elindult
2018.04.23. 12:11:43 Informacié Cimkekezelés Elindult

2018.04.23 12:11:43 Informacié  SQL-parancsfajlok imp. Befejezve

2018.04.23. 12:11:44 Informacié Cimkekezelés Befejezve
2018.04.23. 12:11:44  Informdcié  Laborkezelés Elindult

2018.04.23 12:11:44  Informdcié  Laborkezelés Befejezve
2018.04.23 12:12:02 Informacié BDD-frissités Befejezve

Az audit kivetés export. 6

Jelmagyarézat

1 ABDD frissités napldja 5 Betolt.
A kivlasztott BDD frissftési f4]l A bal oldali BDD frissitési fdjl telepitéséhez

2 kattintson

3 BDD frissitési elérehaladas és dllapot 6 Az audit kivetés export,

4 BoOngész. Az audit kovetési fdjlok generalasahoz kattintson -
A BDD frissitési fajl megkeresése és megnyitasa a |&sd10.4.2 Audit kovetés

bal oldali mez8ben

Lasd:
e 10.4.1 BDD frissitések
e 10.4.2 Audit kovetés
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10.4.1 BDD frissitesek

A Leica Biosystems rendszeresen elérhetévé teszi a BDD (BOND Data Definitions) frissitéseket weboldaldn az U
reagensek hozzdaddsahoz. A BDD frissitési fajlok a BOND verziohoz ,*.bdd™ fajlformatummal rendelkeznek.
Telepitse a frissitéseket a BDD frissités képernyorol.

szabéalyozésainak felelnek meg. Mindig a régidnak megfelel6 frissitési féjlt telepitse (A BOND-rdl
parbeszédablak megjeleniti a régidkra vonatkozé informécidkat, Iasd 3.9 Informacije BOND). Ha nem
biztos benne, hogy melyik fajlt kell hasznalnia, Iépjen kapcsolatba az lgyféltamogatdssal.

c VIGYAZAT: Kiilénb6z6 BDD frissitési fajlok elérhetdk a kiilonbz régiokhoz, amelyek az adott régié

A BDD frissitést barmikor telepitheti.

1 Toltse le a frissitési fajlt a Leica Biosystems webhelyrdl, és mentse egy virusmentes USB meghajtora.

2 Helyezze be az USB meghajtét a BOND vagy BOND-ADVANCE vezérl6be (vagy masik lehetdségként barmely
BOND termindlba a BOND-ADVANCE rendszereken).

3 Nyissa meg a BDD frissités képernyét az adminisztracids alkalmazdsban.

4 Kattintson a Bongészés gombra és keresse meg a frissitési fajlt a Windows Nyitott Parbeszédablakban.

5 Kattintson a Megnyitas opciora a BDD fajl megjelenitéséhez a képernyd bal felsd szélén talalhatd mezdben.
6 Az Uj adatokat tartalmaz6 meghatarozasok frissitéséhez kattintson a Bet6ltés opciora.

7 Az lizeneteket a Frissitési napléban rogziti a frissités elvégzésekor. Az utolsd sorban megjelenik a 'BDD
frissités: Befejezve' izenet a frissités befejezésekor, és a 'Sikeres' llapot lathato a felsé panel elérehaladdst
jelzd savjan.

(o]

Nyissa meg a Névjegy BOND képerny6t, és ellendrizze, hogy a BDD legutdbbi kiadasra torténd frissitése
megtortent-e.

@ A BDD frissités sikeressége csak a BDD frissités képerny6n vagy a NévjegyBOND képernydn
ellenérizhetd. A folyamat mindossze néhany percet vesz igénybe, ezért azt javasoljuk, hogy varjon a

frissités befejezéséig mieldtt tovabblépne egy masik képernyére.

Ha a frissités nem sikeriil, az adat meghatarozasok visszaallnak az el6frissitési feltételre és egy erre
vonatkozd tizenet jelenik meg a Frissitési napléban. Ha a frissités nem sikerdil, Iépjen kapcsolatba az

ligyféltdamogatassal.
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10.4.2 Audit kovetes

@ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra. Az BOND-PRIME ellen6rzési
nyomvonal a Szerviznapld jelentésben keril rogzitésre.

A rendszer modositdsairdl audit kovetést hozhat Iétre, beleértve a mddositasokat elvégzé felhasznalokat és
idépontot. Az audit kovetést tobb CSV féjlba irja, kiillonbozé informacio kategdriakban. A fajlokat a kovetkez6
mappaba menti: BOND Drop-box\Audit\YYYYMMDD-HHmmss a vezérlon.

Audit kovetési fajlok létrehozésa:

1 Nyissa meg a BDD frissités képerny6t és kattintson az Audit kdvetés exportéldsa opciora.

7 Valassza az Osszes adat opci6t a rendszer 6sszes madositdsanak jelentéséhez, vagy az Egyéni idGtartomany
opcidt egy idészak megadasahoz, majd adja meg az Ett6l és Eddig datumokat és idépontokat.

3 Kattintson a Exportalds gombra.

10.5 Beallitasok

A Bedllitdsok képernyd éltalanos, a teljes laboratériumra kiterjedd beallitasokkal a BOND (Laboratérium Bedlltdsok
beéllitdsokban) és alapértelmezett eset és targylemez bedllitdsokkal, valamint munkafolyamat opcidkkal 3
(Eset és targylemez beallitasok) rendelkezik.

e 10.5.1 Laboratérium bedllitasok
e 10.5.2 Eset és targylemez beallitasok

» 10.5.3 Adatbazis biztonsagi mentések
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10.5.1 Laboratorium beallitasok

Allitsa be az altaldnos laboratériumi bedllitdsokat a Laboratérium beéllitdsok panelen:

Abra 10-7: Bedllitasok képerny Laboratérium beéllitdsok panel

Beallitasok
Laboratériumi beall Laboratoriumi beall.
Eset- &s targylemez-beall Létesitmény. ’I
Udv lejatsz. 2
Mindig folyadékszint teszt (csak BOND-IIl és BOND-MAX)
Rea;ensvsndszerek 3
BOND-PRIME beallitasok
Fe\haszn%\or l%l\er\ﬁe:g—mv\d ' 15/ (perc) 4
Felhasznaléi tétlenség - hosszii 180 (perc)
Adatb_bizt. ment.
24-6rs temezett biztment. ekkor (6ra) 19:30 B 5
b
Utolsd bizt ment: 2022. 11. 28. 18:00 7
Bezonosithatatlan adatbazis exportilasa (a személyes adatok eltavolitasaval)
¥ Aktiv adatbazis Archivalt adatbézis-biztonsagimentések m 8
Jelmagyarazat
1 Létesitmény 24-6ras iitemezett biztonsdgi mentés (dra)
Irja be a laboratorium nevét, amely megjelenik Napi automatikus biztonsagi mentések
a jelentésekben idépontjanak bedllitasa (24 drds
2 Udvbzl6 iizenet lejétszasa L?otform,atymbatn,) —klasd 10.5.3 Adatbazis
S o iztonsagi mentések.
Udvozl6 tzenet lejatszasa a BOND szoftver 9
inditasakor Bizt.ment. most
3 Mindig kell DIP-teszt Adatba|Z|s F’IZEO?S%@;E?IES’ fptt;te;sa N
o . azonnal - lasd 10.5.3 Adatbazis biztonsagi
Areagensek szintjének ellenérzése a entések 9
megadott tipusokra minden muvelet el6tt - '
lasd 8.3.1 A reagenstérfogat meghatarozasa Az utolso biztonsagi mentésre, vagy a
(1 ge e e g folyamatban lévé biztonsagi mentésre
4  Felhasznaléi inaktivitds y g

Csak BOND-PRIME.

Rovid - dllitsa be az inaktivitdsi id6szakot
(percben), amely utan a felhasznalénak djra
meg kell adnia a PIN-kodjat.

Hosszu - allitsa be az inaktivitasi idészakot

(percben), amely utan a felhasznaldnak djra be

kell jelentkeznie.
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vonatkozd informacidk

Beazonositatlan adatbéazis exportalasa
Valassza ki, hogy beazonositatlan adatokat
kivan-e exportalni az aktiv adatbazisbol vagy
az adatbazis biztonsagi mentésébdl.
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10.5.2 Eset és targylemez beallitasok

Az eset és targylemez bedllitdsokkal beallithatja a kovetkezoket:

« alapértelmezett értékek az eset s targylemez létrehozasakor

» munkafolyamat opcidk az eset és targylemez létrehozasakor.

Lasd Abra 10-8 és Abra 10-9 az eset leirdsardl és targylemez opcickrol.

Abra 10-8: Eset bedllitésok az Eset és targylemez beéllitasok panelen

Eset bedllitasai

Alapért. eldkészités:

Alapért. kiosztott térfogat:

g R W N =

Napi eset Iétrehozasa

I Rogtanzitt esetek vagy tgylemezek létreh.: Esetek és tgylemezek n
| Feldolgozott eset &lettartama:

*Dewax n
CT =

30 (napok)

Jelmagyardzat

1 Alapértelmezett el6készités
Alapértelmezett protokoll az Uj esetekhez.

2 Alapértelmezett adagoldsi mennyiség
Alapértelmezett adagolasi mennyiség az Uj
esetekhez.

3 Azonnali esetek/targylemezek létrehozasa
Opciok beallitasa esetek és/vagy targylemezek
létrehozdsahoz a targylemezek betoltése utan -
lasd 6.8.2 Opcija identifikacije stakalca u sustavu.

Megjegyzés: Nem vonatkozik a BOND-PRIME
feldolgozé modulokra.
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Feldolgozott eset élettartam

A napok szama, ameddig egy eset a Targylemez
bedllitadsa képernyén marad, miutdn az esetben Iévé
utolso targylemez feldolgozdsat megkezdték — Iasd:
6.3.4.2 Feldolgozott eset élettartama.

Napi eset |étrehozésa

Eqgy eset automatikus |étrehozasa az adott napon
feldolgozott 0sszes targylemezhez - lasd

6.3 Munkavégzés esetekkel.
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Abra 10-9: Targylemez bedllitdsok az Eset és targylemez bedllitasok panelen

Tgylemez-beall.
1 Festesmad: Egysz. n
‘ BOND-ban nyomtatas kikénysz. v 3
2 | BOND-cimkeazon. ) Vonalkéd

Jelmagyarazat

1

Festésmod
Alapértelmezett beallitas uj targylemezek

elkészitéséhez - lasd 6.5.2 Targylemez létrehozasa.

BOND-cimkeazon.
A(z) BOND rendszerben létrehozott targylemezek

Nyomtatés kikényszeritése BOND-ban

Csak a(z) BOND rendszeren nyomtatott cimkékkel
rendelkezd targylemezeket engedélyezzen - lasd:
6.8.2 Opcija identifikacije stakalca u sustavu.

Megjegyzés: Nem vonatkozik a BOND-PRIME

cimkeazonositoi 2D vonalkodok. feldolgozé modulokra.

10.5.3 Adatbazis biztonsagi mentesek

Az adatbazis kritikus paciens informdcidkat tartalmaz és elengedhetetlen a BOND rendszer megfelelé mikodéséhez,
ezért az adatbdzis visszaallitdsahoz az adatok elvesztése esetén a BOND rendszer automatikus és manualis
biztonsagi mentést végez:

» Automatikus napi biztonsagi mentések

» 'Manualis', kérelemre végzett biztonsagi mentések
A biztonsagi mentés fajlokat a BOND vezérl6n a kovetkezd mappakba vagy almappakba menti:
B:\BOND Drop-box\Backups
Minden biztonsagi mentéshez két fajlt generdl, ugyanazzal a névformatummal:
[Létesitmény neve]_BOND_EEEE-HH-NN-00-pp-mm

a létesitmény neve az adminisztracios alkalmazés Beéllitdsok képerny6jén megadott (Iasd 10.5.1 Laboratérium
bedllitasok) (vagy alapértelmezés szerint 'Létesitmény’, ha nincs Iétesitmény név megadva). A név tartalmazza a
biztonsdgi mentés datumat és idépontjat. A f6 biztonsagi mentés fajl kiterjesztése '.dump’ és tartozik hozza egy '.log'
kiterjesztés( naplofdjl.

Az automatikus napi mentést az adminisztracios alkalmazas Bedllitdsok képernydjén megadott idépontban futtatja
(10.5.1 Laboratdrium bedllitasok). A lequtébbi biztonségi mentést az 'Utemezett legutobbi' mappéba helyezi. A
kovetkez6 biztonségi mentés utan az 'Utemezett_1_napja’ mappaba helyezi 4t egészen a kivetkezd nap biztonségi
mentéséig és igy tovabb tovabbi hat napig (egészen az 'Utemezett_7_napja' mappaig) majd ezt kovetden torli.

Ha a BOND vezérl6 az ltemezett biztonsagi mentés idépontjaban ki van kapcsolva, a biztonsagi mentést nem végzi
el. Allitson be olyan idépontot, ahol a vezérl6 be van kapcsolva, illetve amikor nem valdszind, hogy miveletet futtat.
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Manuadlis mentést barmikor végezhet (kivéve ha az automatikus mentés folyamatban van) az adminisztracios
alkalmazas Bedllitdsok képernydjérdl. Kattintson a Biztonsdgi mentés most opciora az Adatbdzis biztonsdgimentés
részben (lasd 10.5.7 Laboratérium beallitasok).

A biztonsagi mentés befejezésérdl egy parbeszédablak értesiti. A biztonsdgi mentést és naplofajlokat a ‘Manualis'
mappdba menti. A kovetkez6 manudlis biztonsagi mentésnél a féjlokat dtmasolja a ‘Manualis_korabbi' mappaba. A
fajlokat a harmadik manualis biztonsagi mentés utan torli — azaz csak a két legutobbi manualis biztonsagi mentést
menti.

Ha valamely biztonséagi mentés nem sikertil, egy ikon (jobb) jelenik meg a funkciésav jobb oldalan az X
adminisztracios és klinikai alkalmazasokban. Az ikon addig lathatd, amig sikeres biztonsagi mentést

végez. Ha az ikon megjelenik, a lehetd legrovidebb idén beliil prébélja meg a manudlis mentést. Hanem ==
sikerdil, Iépjen kapcsolatba azonnal az tigyféltémogatassal.

Kilonosen korabbi BOND rendszerek esetében, ahol tobb adatot gy(jt 0ssze, ellenérizze idénként, hogy van-e
elegendd hely a biztonsdgi mentési fajloknak. Eqy Uj biztonsagi mentési fajl Iétrehozdsakor altalaban egy korabbi f4jlt
torol, tehat a felhasznalt hely mérete csak kis mértékben novekszik. Egy bizonyos id6 elteltével azonban sziiksége
lehet tovabbi taroldsi teriiletre, ebben az esetben Iépjen kapcsolatba az ligyféltamogatassal.

A tovabbi biztonsag érdekében készitsen masolatot a biztonsagi mentési fajlokrdl eqy masik tarolén (a BOND
vezérlén kiviil) rendszeresen. Ha lehetséges, szervezze meg az IT osztallyal az automatikus biztonsagi mentések
készitését. Ha nem, mdsolja 4t manudlisan a fajlokat hetente egyszer (nagy teljesitmény( laboratériumoknal
gyakrabban). A BOND vezérlé biztonsdgos FTP kiszolgaldt futtat, amelyre az IT osztély bejelentkezhet és letdlthetia
biztonsagi mentési fajlokat a BOND Drop-box mappajabdl.

Ha adatbazis visszaallitasahoz segitségre van sziiksége, forduljon az tigyfélszolgalathoz.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 255



Fejezet 10 Adminisztrécids feliilet (a BOND vezérlén)

10.6 Hardver

A feldolgoz6 modulok bedllitésahoz hasznélja a Hardver konfigurdcid képerny6t, amelyen beéllithatja a Hardware
feldolgozé modulokat, csoportokat (egy alkalmazashdl vezérelt feldolgozé modulok csoportja) és targylemez 9
cimke nyomtatokat.

A hardver beéllitast a kovetkezd harom fiilon végezheti:

e 10.6.1 Feldolgozé modulok
* 10.6.2 Csoportok

e 10.6.3 Targylemez cimkézok

10.6.1 Feldolgozo modulok

Tekintse meg a BOND rendszer feldolgozd moduljait és éllitsa be a nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyokat a
Feldolgozé modulok fulon.

Miutan egy feldolgoz6 modult fizikailag a BOND vezérl6hoz csatlakoztatott egy haldzati kabellel, az automatikusan
megjelenik a bal oldali panelen a Feldolgozé modulok filon.

@ A BOND vezérlé csak a kompatibilis feldolgozé modulok csatlakoztatasat engedélyezi. Ha egy
inkompatibilis feldolgozé modult csatlakoztatnak, egy ikon és egy hibaiizenet jelenik meg (ldsd az

ikontablazatot és jelentéseket a kovetkezd oldalon).

Vélassza ki a feldolgoz6 modult, amelynek adatait megjeleniti a fiil jobb oldalan. Adjon egy egyedi nevet a feldolgozd
modulnak és, ha sziikséges, tiltson le néhdny tartdlyt (lasd 10.6.1.1 Nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyok
letiltasa). A bedllitdsok elmentése utan a feldolgozé modult 'lizembe helyezte'.

Ez a lapon marad, akdr be van kapcsolva vagy le van vélasztva, egészen addig amig kivonja az tizemelésbél (Iasd
10.6.1.2 Feldolgozd modul izemen kiviil helyezése).
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Abra 10-10: Feldolgozé modulok fiil a Hardver konfiguracié képernyén

1 2 3
Hafdver-konfiguracio
Felddlgozé modulok Téral Targylemez-cimkézdk
3210123
@ BOND-I Nagy folyadéktérfogatd reagens-konfigurécié lett a feldclgozé modulhoz meghatarozva
BOND-II #1
D’Nomws
g%ko[;i?m Sorozatszam: 3210123
@ BOND-MAX #2 )
[ Név: BOND-IIl #1
M212025 1P-cim: 10.252.10.2:111
BOND-MAX
@ BOND-MAX #4 Tipus: BOND-II
gg:ngﬁqu Témeges tartalykonfiguracio
@%Nm{_ﬂ = | (| (| (| (| [ | [ | (| [
H 0 9 g g g
Eim ?SNBE;JI[ % v v
Rl [ oevox ol ot [ oiiest [ e [
TH_B3_LG
<P 1 2 |3 |[4||5 6 7 8 9
e |=_§9 Mg mincs kobguriiva
TH_Max
BOND-MAX
@. TH Max
£ Gi..-.g—mm
4 5 6 7
Jelmagyarézat
1 Az Gsszes csatlakoztatott feldolgozd modul. 6 Karbantartas befejezve

2 Az aktudlisan kivalasztott feldolgozd modul -
részletei a képernyd jobb oldalan lathatok.

3 Akivalasztott feldolgozd modul sorozatszama,
neve (szerkeszthetd), IP-cime és feldolgozd
modul tipusa.

4 Uzemen kiviil helyezés
A kivalasztott feldolgozd modul izemen kivil
helyezése - lasd 10.6.1.2 Feldolgoz6 modul
uzemen kivil helyezése.

5 Nagy folyadéktérfogatu tartaly konfiguracio -
egyes allomasok bejelolését tordlheti, ha nem
hasznalja - 1asd alabb: 10.6.1.1 Nagy
folyadéktérfogatu reagens tartalyok letiltasa.

Megjegyzés: Nem vonatkozik a BOND-PRIME
feldolgozd modulokra.
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A nap és targylemez érték nullazasahoz a
megeldz6 karbantartds utan kattintson - 1asd
Megel6z6 karbantartas ebben: 12 Tisztitas és
karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX).

Mentés

Egy Ujonnan csatlakoztatott feldolgozé modul
uzembe helyezéséhez el kell mentenie a
konfigurdcio beallitdsokat. A feldolgozé modul
konfiguraciod bedllitdsainak elmentéséhez elészor
le kell zarnia az Osszes targylemez festé
egységet.
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A feldolgozd modul képek mellett a bal oldali panelen taldlhato ikonok jelzik a modulok kiilonbozé allapotat:

I T S N ™ S

A1/ A feldolgozd modul nincs csatlakozva. @ A feldolgozd modul jelenleg karbantartast
T végez.

Ez az ikon lathatd (hibalizenettel egyiitt)
ha a csatlakoztatott feldolgozé modul
nem kompatibilis a BOND rendszerrel.

: feldolgozé modul. A konfigurdcio
:l elkiildéséhez kattintson a Mentés

A feldolgozé modul inicializalodik. @ A reagens konfigurdciot nem kapta meg a

gombra.

A feldolgozd modul jelenleg ﬁ A feldolgozé modulhoz nem érkeztek

szervizmddban van. meg a reagens beallitas adatai.

10.6.1.1 Nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyok letiltasa

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

Azokban a laboratériumokban, ahol nem végeznek epitop kinyerést és/vagy deparaffinalast a BOND rendszeren,
letilthatjak a tartalyokat a rendszerben és eltavolithatjak a megfeleld tartalyokat a feldolgozé modulbdl. A tartalyokat
ezt kovetéen nem kell reagenssel feltoltve tartani, a feldolgozé modul inicializélasa pedig gyorsabb lesz, mivel a
tartalyok folyadékcsoveit nem kell elékésziteni. A nagy folyadéktérfogatu tartalyok letiltdsahoz tordlje a jelolést a
Nagy folyadéktérfogatu tartaly bedllitds panelen és kattintson a Mentés gombra. A mddositasok alkalmazasahoz
kérésre inditsa Ujra a feldolgozé modult. A letiltott tartalyokat eltavolithatja, vagy a feldolgozé modulban a helyiikon
hagyhatja.

10.6.1.2 Feldolgozo modul Gzemen kivil helyezése

Ha nincs mar sziiksége egy feldolgoz6 modulra, helyezze lizemen kiviil a Feldolgozé modulok filon. Ellenérizze, hogy
a feldolgozd modul ki van kapcsolva, majd valassza ki a Feldolgozé modulok fiilon és kattintson az Uzemen kivil
helyezés opcidra. Ha a feldolgozd modul tovabbra is egy csoportban van, tizemen kiviil helyezéskor automatikusan
eltavolitja a csoporthal.

Eqgy feldolgoz6 modul lizembe helyezéséhez csatlakoztassa Ujra a haldzati kabelét.
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10.6.2 Csoportok

A csoportok feldolgozé modul gydjtemények (és targylemez cimke nyomtatdk), amelyek klinikai alkalmazashol
vezérelhetdk, Iasd 3.1 Rendszerarchitektura. Létrehozhat csoportot egyiléses alkalmazasra is, ahol az 0sszes
feldolgozé modult a BOND vezérl6rél vezérli. Csoportokat a Csoportok fiilon hozhat Iétre és szerkeszthet.

Abra 10-11: Csoportok fiil a Hardver konfiguracié képernyén

1 2

Harfiver-konfiguracié

Feldolfoz6 modulok Tarak Térgylemez-cimkézok

o Név. Fire 3
Pod 1
Q7 Pod Leirds: Pod 1
Q@ Water
vl " - - =
Q" Ped2 Hozzarendelt feldolgozé modulok Feldolgoz6 modulok
TH B3 M212025
ol BOND-II BOND-MAX
@ v TH B3 @ BOND-MAX #4
a’a Ped3 Wy R wia sz Y romss
TH B3 LG
P Fire ggNEDBVIHG 4
Q@ Podi N i O u;fVL«»:m»f-m.s
TH_Max
BOND-MAX
@ TH Max
£o- | [ g nincs henfguriiva

Kiosztott targylemezcimkezok Targylemez-cimkézok

S, ZDesigner TLP 3842

Jelmagyarézat

6 Akivalasztott csoport targylemez cimke
nyomtatoi. Az alapértelmezett nyomtato kek
jelzéssel jeldlve, 1asd 10.6.2.1 Uj csoport
létrehozdasa alatt.

1 Acsoportok listaja

2 Akivalasztott csoport feldolgozé moduljai.
Ugyanazt az elrendezést hasznalja, mint a
klinikai alkalmazésban, lasd 10.6.2.1 U]

, ] 7 Az aktualisan kivalasztott csoport - részletei a
csoport létrehozdsa alatt.

képerny6 jobb oldalan lathatok.

3 Akivalasztott csoport neve és leirdsa 8 Csoport hozzéadésa

(mindkettd szerkeszthetd)
A csoportokon kivili 6sszes feldolgozé modul

A csoportokon kiviili 6sszes targylemez

Egy Uj csoport beallitasahoz kattintson — lasd
10.6.2.1 Uj csoport Iétrehozasa alatt.

Torlés

cimkézo A torléshez kattintson az egér jobb gombjdval
a csoportra, majd kattintson a Torlés gombra

A feldolgozé modulok csoportba foglaldsahoz &llitsa be a modulokat a Feldolgozé modulok fiilon (lasd
10.6.1 Feldolgozé modulok). A targylemez cimkéz6k csoportba foglaldsahoz 4llitsa be a cimkézdket a Targylemez
cimkézdk fiilon (lasd 10.6.3 Targylemez cimkezdk).
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10.6.2.1 Uj csoport létrehozasa

1 Kattintson a Csoport hozzdad4sa opcidra.
2 Adjon meg egy egyedi csoportnevet és ha szikséges, leirast.

3 Vdlassza ki a feldolgozd modulokat a Rendelkezésre 4ll6 feldolgozé modulok panelen (jobb felsé sarok) és

kattintson a bal nyil gombra a modulok hozzdaddsahoz a Hozzérendelt feldolgozé modulok panelen (bal
fels@ sarok).

Ha egyszerre tobb feldolgozé modult ad hozza, olyan sorrendben végezze a hozzaadast, amilyen sorrendben a
flleket a klinikai fellileten meg kivanja jeleniteni; pl. ha elészor az A. feldolgozd modult, majd masodszor a B.
feldolgozé modult vélasztja ki, az A. a B. folott jelenik meg a panelen és a Rendszer allapot fiileken a
csoporthoz csatlakoztatott kliensekben. A feldolgozé modulok sorrendjének modositasahoz tavolitsa el a jobb

nyil gombbal, majd helyezze vissza a helyes sorrendben.

4 Vélasszon ki egy vagy tobb targylemez cimke nyomtatot a Rendelkezésre 4ll6 targylemez cimkéz6k panelen
(jobb als¢ rész) és adja hozzé a Hozzarendelt targylemez cimkézdk panelhez (bal alsd rész).

Ha tobb nyomtatét is hozzaad, azok a targylemezek nyomtatéskor mind elérheték. Allitsa be az
alapértelmezett nyomtatot az egér jobb gombjdval a Beéllitds alapértelmezett nyomtatéként opciora kattintva.
Az alapértelmezett nyomtatd kék jeloléssel van ellatva.

5 Kattintson a Mentés lehetéségre.

Egy csoport torléséhez tavolitsa el az 6sszes feldolgozd modult és nyomtatdt, majd kattintson az egér jobb
gombjaval a csoportra a bal oldali panelen, majd kattintson a Térlés gombra.
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10.6.3 Targylemez cimkezok

A BOND rendszer altal hasznalt targylemez cimkézdket meg kell keresni, azonositani és aktivalni az adminisztracios
alkalmazas Hardver konfigurécid képerny6jének Targylemez cimkéz§ flilén. Ezaltal elérheték lesznek a csoportokba
foglaldshoz (lasd 10.6.2 Csoportok).

Abra 10-12: Térgylemez cimkézok fiil a Hardver konfigurécié képernyén

Hafdver-konfiguragio
Feld§lgozé modulok Tarak| Targylemez-cimkézak
[= ZDesigner TLP 3842 Megjelen. név ZDesigner TLP 3842
Nyomtatd neve: ZDesigner TLP 3842
&4 ZDesigner TLP 3842 Gazdasz gép:
Nyomtaté tipusa: | Zebra TLP3842 -

Jelmagyarazat

1 Az Osszes targylemez cimkézo listaja.

2 Az aktudlisan kivalasztott targylemez cimkézé
- részletei a képernyd jobb oldalan lathatok.

3 Targylemez cimkézd nyomtato adatai - lasd
10.6.3.1 Targylemez cimkéz6 adatai alatt.

4 Nyomtatd hozzéad.
Egy Uj targylemez cimkézé hozzdadasahoz
kattintson — bedllitas a képernyd jobb oldalan.

Egy Ujonnan csatlakoztatott targylemez cimkézo elérhetévé tételéhez csoportba foglaldshoz, kattintson a Nyomtato
hozzdadésa opcidra, majd adja meg a nyomtatd adatait a képernyd jobb oldalan.

@ Nem minden rendszer hasznal csoportokat. Ha nincs csoport, az alapértelmezett nyomtato az elsé
nyomtato a listaban.
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@ Ha cseréli a targylemez nyomtatot, nem kell Uj cimkéz6t hozzaadnia - a régi cimkézé adatait az U
cimkézd adataira cserélheti.

Egy cimkézé eltavolitasahoz a listabdl, kattintson az egér jobb gombjaval és valassza a Torlés opcidt.

10.6.3.1 Targylemez cimkézé adatai
BOND rendszerben a targylemez cimke nyomtatéhoz a kovetkezd adatokat kell megadni:

» Megjelenitési név: a cimkézé BOND szoftverben megjelenitett neve

» Nyomtatd neve: a Windows altal hasznalt nyomtatonév

@ A nyomtat6 neve a BOND-ADVANCE rendszerekben tulajdonképpen a nyomtaté Megosztési neve
amely a Windows Nyomtatdk és faxok parbeszédablakban megjelenik.

« Gazda neve: hagyja iiresen, kivéve ha eqy Zebra nyomtato (példdul ZDesigner TLP 3842) egy BOND-ADVANCE
rendszeren, amely esetben adja meg a Szdmitdgép nevét azon a termindlon, amelyhez a targylemez cimkézé
csatlakoztatva van.

‘ A Szamitdgép nevét a Windows Rendszer parbeszédablakban talalja (Iasd Abra 10-13).

Abra 10-13: Szamitdgép neve a Windows Rendszer parbeszédablakban

Szdmitdgépnév, tartomany és munkacsoport bedllitdsai
Szamitagépnév: TFOGXH2 E;Bea\lltasck
A szamitogep teljes never  TFOGXH2 médositasa

Szamitagép leirdsa: Leica Biosystems - BOMD Controller [Leica
BOND]

Munkacsoport: LEICA

 Nyomtato tipusa: a nyomtaté modell (példaul ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Teszt cimkék nyomtatasa

A nyomtatasi igazitas ellen6rzése: Cimkek
1 Az adminisztracios fellleten nyissa meg a Cimkék képernyé6t.

2 Valasszon egy cimkét a bal oldali panelen és kattintson a Nyomtatdsra.

Abra 10-14: Teszt cimke nyomtatésa

Cimkesablonok
Tgylem. tip.: BOND egyszeres festés - Targylemezcimke-tervezo
BOND egyszeres festés 20_1 Sablon neve:
SOND agyszeres festés Egység: Milimétersk
Magassag
szél
--------------------- Vézlatok megjel -
; 1234 :
: I 345678 |
' 12/12/2016 |
] [ ]
] [ ]
] - ]
] * ]
- MARK(1) -
g
Mr. J. Citizen '
. . []
*IHC A -
]
r. Jones '
1 1
.....................
= v

3 A Nyomtatd kivélasztdsa parbeszédablakban vélassza ki a vonatkozd nyomtatot és kattintson a Nyomtatas
gombra.

4 Ismételje meg a 3-as lépést harom-0t alkalommal. A karaktereket lathatoan és pontosan kell a cimkére
nyomtatnia.

5 Hanem helyes a kép pozici6ja a cimkén, Idsd A Zebra nyomtato kalibralds beallitédsa (10.6.3.3. szakasz, 264.
oldal) vagy Kognitiv nyomtat¢ kalibralas médositasa (10.6.3.4. szakasz, 269. oldal).
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10.6.3.3 A Zebra nyomtat¢ kalibralas beallitasa

@ A kovetkez0 eljaras mindkét tipusu Zebra nyomtatora érvényes: TLP 3842 vagy GX430t. Van néhany
kilonbség, amelynek leirasat a vonatkozo beallitasokban talalja.

BOND-ADVANCE rendszerben végezze el a kovetkezd eljarast egy BOND-ADVANCE termindlon.

1 A Windows télcan kattintson az Indité gombra, és valassza az Eszkozok és nyomtatdk lehetéséget.
2 Kattintson az egér jobb gombjaval a nyomtatd ikonra (példdul ZDesigner TLP 3842) és vélassza a Nyomtatd
tulajdonsdgok lehetdséget.
A rendszer megjeleniti a Nyomtato tulajdonsagok parbeszédablakot, ahogyan itt I4thatd: Abra 10-15.
Abra 10-15: Nyomtatd tulajdonségok

rég ZDesigner TLP 3842 tulajdonsagai *

Printer Settings ~ Stocks ~ Language  Barcode Fonts ~ Command Forts  About
Altaldnos Megosztas Partok | Specialis Szinkezelés Biztonsag

Hely: |

Megjegyzés:

Modell: ZDesigner TLP 3842

Jellemzdk
Szines: Nem Rendelkezésre allé papir:

Keétoldalas: Nem BOND Slide Label
Flizés: Ismeretlen User defined
Sebesség: Ismeretlen

Mazximalis felbontas: 300 dpi

Beallitasok... Tesztoldal nyomtatasa

Mégse Alkalmaz Sugd
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3 Vélassza a Specidlis fiilet.

BOND System BOND 7 felhaszna

Abra 10-16: Nyomtaté tulajdonsagok - Specidlis fiil

E@ ZDesigner TLP 3842 tulajdonsagai *

Printer Settings ~ Stocks Language  Barcode Fonts ~ Command Fonts  About
Attalénos Megosztas Portok Specidlis Szinkezelés Biztonsag

(O Ekkor szabad: - 00:00

Prioritds: 1 :

llesztéprogram: ZDesigner TLP 3842 w Uj..

okumenturnok vardlistara allitasa; a nyomtatds gyorsa Ejezése
(®) Dok t k varalist it yomtatds gyorsabb befej
(O Myomtatas megkezdése az utolsé oldal vérdlistira alltdsa utdn

(®) Myomtatas megkezdése azonnal

(O Nyomtatds kézvetlenil a nyomtatéra

[JEltérs dokumentumok feltartasa
[ Varélistara allitott dokumentumaok nyomtatdsa eldszar
] Myomtatott dokumentumok megtartasa

Specidlis nyomtatdsi lehetdségek hasznalata

Nyomtatasfeldelgozo... Elvélasztd oldal...

Mégse Alkalmaz Siigd
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4 Kattintson a Nyomtatds alapértelmezett bedllitasai.. gombra.

A rendszer megjeleniti a Nyomtatas alapértelmezett bedllitasai parbeszédablakot, ahogyan itt [4thato: Abra

10-17.
Abra 10-17: Nyomtatas alapértelmezett beallitasai
F;a ZDesigner TLP 3842 - alapértelmezett nyomtatasi bedllitdsok x
MNyomtatomemaria Venalkod betiikészlet Parancs betlikészletek
Egyeni parancsok Import /export beallitasai Eszkozok Leiras
Opeick Részletes bedllitasok Szinkozelités Készletek
Beallitasok
Masolatok szama: 1
Sebesség: 50 - | mm/s
Sdtétség: 7 -
Keszletek: |Fe|hasznélc'- meghatarozva j
Papirformatum : :
e p— 4
|& mm ABCD " Fekvd
03 Havehk M 5% Eforgatas 130°
Méret
Srélesséq: 2400
Magassag: 15,00
Nem nyomtathats terilet
Bal: 0,00 Felsd: 0.00
Jobb: 150 Alsd: 0,00
Mégse Allcalmaz Sgs

Ez a dokumentum a nyomtatd bedllitdsait milliméterben adja megq. Ezért dllitsa a papirformatumot mm-re.

5 Valassza ki a 'BOND targylemez cimke' opciét a Stocks (Készletek) legordiilé listabdl.
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6 Vaélassza ki a Készletek lapot.

Abra 10-18: Nyomtatds alapértelmezett bedllitésai - Stocks (Készletek) lap

Myomtatémemdria
Egyéni parancsok

Készlet leirasa

@E ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults

Vonalkéd betlkészlet
Import/export beallitasai
Opciok Részletes beallitasok

Szinkozelites

Parancs betlkészletek
Eszkozok Leiras

x

Keszletek

Meghatarozott keszletek

BOND Slide Label

Leirds

BOND Slide Label

...

Hatarozza meg itt a sajat cimkekeészletét, és mentse el késdbhi
hasznalatra. Mindegyik készlet elraktarozza a cimke meretét és a
nyomtato beallitasait.

|| Médosit... ||

Taral

Apply

Help
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7 Kattintson a Médosités... gombra.
A rendszer megjeleniti a Készletek meghatérozasa ablakot, ahogyan itt I4thato: Abra 10-19.

A bedllitasok maddositasa el6tt ajanlott visszaallitani a nyomtatot az alapértelmezett beallitasokra, amint az
alabbi tablazatban lathatd és néhany teszt cimkét nyomtatni.

Cimke szélesség 24,00 mm 40,00 mm
Cimke magassdg 15,50 mm 15,00 mm
Nem nyomtathato terilet - Bal 0,00 mm 4,50 mm
oldal

Nem nyomtathato terllet - 1,50 mm 0,00 mm
Jobb oldal

Abra 10-19: Stock (Készlet) meghatérozasa parbeszédablak

Készlet meghatdrozas ? >

Név

BOND Slide Label

Opciok
Sotétséq 7 -
Sebesséq 50 - | mms
Meretek
Cimke szélessége 24.00 mm

Cimke magassaga 15.50 mm

| Nem nyomtathatd tenilet

Bal: 0.00 Felsa: 0.00
Jobb: 1.50 Alsd: 0.00

oK | Mégse \ Stigs |

» Haabal szélet levdgja, kissé csokkentse a Jobb értéket a Nem nyomtathatd teriileten, példaul 1,50
mm-rél 1,00 mm-re.

» Haajobb szélet levégja, kissé novelje a Jobb értéket a Nem nyomtathatd teriileten, példdul 1,50 mm-
rél 2,00 mm-re.

8 Kattintson az OK gombra.
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9 Ismételje meg a cimke nyomtatasi és beallitasi eljarasat mindaddig, amig a cimke elfogadhatd nem lesz (nincs
szOveg levagva).

Eléfordulhat, hogy megjelenik a Készlet neve mar hasznalatban a rendszer (rlap
adatbazisban hibalizenet miutan az OK gombra kattint. Ebben az esetben mddositsa a Név
opciot aKészlet meghatarozésa parbeszédablakban, ahogyan az Abra 10-20 4brén l4thato,
majd kattintson az OK gombra.

Abra 10-20: Cimke készlet dtnevezése

Készlet meghatdrozas ? >

Neéwv

|BOND Siide Label 1
OpciéE
Sotétseg 7 -

Sebesség 50 ~| mmfs

10.6.3.4 Kognitiv nyomtatd kalibralas médositasa

BOND-ADVANCE rendszerben jelentkezzen be a BOND-ADVANCE vezérl6be BONDDashboard-ként. Ha a Dashboard
meg van nyitva, a bezérashoz nyomja meg az Alt+F4 billentyket.

1 A Windows télcan kattintson az Indité gombra, és valassza az Eszkozok és nyomtatok lehetéséget.

? Kattintson az egér jobb gombjaval a nyomtatd ikonra (példaul 1. kognitiv termindl) és valassza a Nyomtaté
tulajdonsdgok lehetdséget.

Abra 10-21: Nyomtat6 tulajdonsaqgok kivélasztasa

¢= Aktualis nyomtatasi feladatok megtekintése
Bedllitas alapértelmezett nyomtatdként
Myorntatasi beallitasok

Cogni - -
inch 3 Myomtatd tulajdonsagai

Parancsikon |étrehozasa

) Eszkoz eltivolitisa
Hibaelharitas

Tulajdensagok
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|

Ne vélassza a Nyomtaté preferencidk opciot, a parbeszédablakok hasonldak, de a

bedllitasokat nem frissiti megfeleléen.

A rendszer megjeleniti a Kognitiv nyomtatd tulajdonsagok parbeszédablakot, ahogyan itt lathat6: Abra 10-22.

Abra 10-22: Kognitiv nyomtatd tulajdonségok

EQA Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT tulajdonsagai x
Biztonsag Myomtatobeall itdsok Sablonok Myelv
Vonalkdd betiikészlet Parancs betlkészletek About
Attalanos Megosztas Portok Specidlis Szinkezelé
= |Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties| |
Hely: | |

Megjegyzés:
Modell: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPITT
Jellemzdk
Szines: Mem Rendelkezésre allo papir:
Kétoldalas: Nem User defined ~
Flizés: Ismeretlen 0.75x0.75 inch
1.15x% 1 inch
Sebesséq: Ismeretlen 1.2x1inch
Maximalis felbontas: 300 dpi 1.23x 2 inch v
Beadllitasok... Tesztoldal nyomtatasa
Mégse Alkalmaz Siigs
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3 Vélassza a Specidlis fiilet.

A rendszer megjeleniti a Specidlis fiilet az Abra 10-23.

BOND System BOND 7 felhaszna

Abra 10-23: Specidlis fill

E@ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT tulajdonsagai

Biztonsag MNyomtatobeallitasok Sablonok Myelv
Wonalkéd betiikészlet Parancs betlkészletek About
Attalanos Megosztas Portok Specidlis Szinkezelés

(O Ekkor szabad: 00:00 = - 00:00 =
Prioritas: 1 :
Illesztdprogram: Cognitive Cxi 2inch 300 DPITT Ul

(®) Dokumnentumok vérdlistara dllitasa; a nyomtatas gyorsabb befejezése
y! gy’ ]
() Nyomitatds megkezdése az utolsé oldal varélistdra alltdsa utan
(®) Nyomtatds megkezdése azonnal

() Nyomtatas kizvetleniil a nyomtatéra

] Eltérs dokumentumok feltartésa
V] Vardlistara allitott dokumentumok nyomtatésa eldszor
] Myomtatott dokumenturmnok megtartasa

Specialis nyomtatasi lehetdségek hasznalata
r -

Alapértelmezések... Nyomtatasfeldolgozs... Elvalaszto oldal...

L 4

Mégse Alkalmaz Siigo
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4 Kattintson a Nyomtatds alapértelmezett bedllitasai.. gombra.
A rendszer megjeleniti a Nyomtatas alapértelmezett beéllitasai parbeszédablakot, ahogyan itt lathato: Abra
10-24.
Abra 10-24: Nyomtatas alapértelmezett bedllitasai parbeszédablak

F;Q Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties Printing Defaults x

Wonalkéd betdkészlet Parancs betlikészletek
Egyedi parancsok Importalasexportalas beallitasok About
Opcick Specidlis beal itasok Szinkézelités Sablonok

Bedllitasok

Masolatok szama: 1
Sebesseq: Low
Sotetseq: 100

Készletek: [BOND Siide Label B

Papiformatum

o Als
; " Fekvd

L 2 | 7

' ﬂuvéh’k v Efforgatas 180°
Meéret

Srélesséq: 22.00

Magas=ag: 15.00
MNem nyomtathats terilet

Bal: 0.00 Felsd: 0.00
Jobb: l:::i Alsa: 0.00

Cancel Apoly Help

Ez a dokumentum a nyomtato bedllitasait milliméterben adja meg. Ezért allitsa a papirformatumot mm-re.

5 Vélassza ki a 'BOND térgylemez cimke' opcidt a Stocks (Készletek) legordild listabdl.
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6 Vaélassza ki a Készletek lapot.

Abra 10-25: Nyomtatds alapértelmezett bedllitésai - Stocks (Készletek) lap

@A Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties Printing Defaults x
Vonalkod betlkészlet Parancs betlikészletek
Egyedi parancsok Importalas/exportalas beallitasok About
Opciok Specialis beall itasok Szinkozelites Sablonok
Készletel meghatarozasa
24x 3inch A

3% 1inch - Ervérytelen készlet

4 2inch - Ervénytelen készlet

4% Jinch - Ervérytelen készlet

4% 4inch - Ervénytelen készlet

4% Binch - Ervérytelen készlet
4.25x 1inch - Ervénytelen készlet
4.25x Jinch - Ervénytelen készlet
4.25 % Binch - Ervénytelen készlet
4 25 6.5 inch - Ervénytelen készlet

HOMD Slide Label

Leirds

BOND Slide: Label

Leiras

Sajat cimke készlet meghatarozasa it és mentése késdbbi
hasznalatra. Mindegyik készlet elraktarozza a cimke méreteket és a
nyomtatd bedllitst.

Ui.. || Valtés... || Térl |
0K Cancel Apply | Help
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7 Kattintson a Médosités... gombra.

A rendszer megjeleniti a Készlet meghatarozasa ablakot, ahogyan itt |athatd: Abra 10-19.

Abra 10-26: Stock (Készlet) meghatérozasa parbeszédablak

Méw

Készlet meghatarozds

? x

Opcidk

BOND Slide Label

Sitétség

Meéretek

Sebesséq

Cimke szélesség

Cimke magassag

Mem nyomtathato terilet

IE,{H] - |
Low -
IEZDD
|15.{H]

mm
mm

Bal:
Jobb:

W Felsd:
Iu_m Alsd:

o]

Mégse

» Haabal szélet levagja, kissé csokkentse a Jobb értéket a Nem nyomtathatd terileten, példaul 0,50

mm-rél 0,30 mm-re.

e Haajobb szé&l van levagva, kissé novelje a Jobb értéket a Nem nyomtathatd teriilet bedllitasban,

példaul 0,50 mm-rél 0,70 mm-re.

» Haa felsd vagy alsé szélét levagja, lasd Fliggdleges cimke pozicio beallitasa kognitiv Cxi nyomtaton

(10.6.3.5. szakasz, 276. oldal).
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8 Kattintson az OK gombra.

@ Eléfordulhat, hogy megjelenik a Készlet neve mar hasznélatban a rendszer (rlap
adatbazisban hibalizenet miutan az OK gombra kattint. Ebben az esetben mddositsa a Név
opci6t a Készlet meghatérozasa parbeszédablakban, ahogyan az Abra 10-27 4bran lathatd,

majd kattintson az OK gombra.

Abra 10-27: Cimke készlet dtnevezése

Készlet meghatérozds ? >

Néw

BOND Slide Label 1

Opcidk
Sotetség 300 hd
Sebesseg Low -

9 Az eredmény ellenérzéséhez nyomtasson egy cimkét. Ismételje meg a cimke nyomtatasi és beallitasi eljarasat
mindaddig, amig a cimke elfogadhatd nem lesz (nincs szoveg levagva).
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10.6.3.5 Flggoleges cimke pozicid beallitasa kognitiv Cxi nyomtaton

Ha a cimke tul magasan vagy tul alacsonyan van, valassza a Specidlis bedllitds fiilet a Nyomtatas alapértelmezett
beéllitasai parbeszédablakban a(z) Abra 10-28. dbrén lathaté madon.

Abra 10-28: Specialis beallitdsok fill

f=n Cognitive Cxi 2 inch 300 DPITT Properties Printing Defaults X
Wonalkdd betlikészlet Parancs betlikészletek
Egyedi parancsok Importalas/exportalas beallitasok About
Opcidk Specidlis beallitasok Szinkézelités Sablonak

Myomtatasi méd
" Kozvetlen hd
Erzékeld tipusa
(¥ Cimke koz " Fekete vonal " Nincs
Jelenlegi cimke
[~ Deaktival
Tavolsag leptetes ,W hivelyk
Tavolsag megforditasa ’T hivelyk
Vagd/leszedd bedllitasok
" ™
|FL|II Cut After Every Label J
Beallitasok

[~ Nyomtatdnak kildott beallitasok titasa

Myomtatasi felbontas W - DPI

Grafika opcidk
" Kozvetlen/direkt nyomtatas 1+ Grafika eltarolas

Cimkeformatum exportaldsa nyomtatohoz
= RAM + FLASH

Hatéarold: MNone -
Mégtibb bedllitas
oot ] [ oy ] [ e

» Halevagja a fels6 szélét, kissé emelje a Tavolsag fellil értéket az Aktudlis cimkén, példaul 0,00 mm-rél 1,00
mm-re.

» Halevdgja az also szélét, kissé novelje a Tavolsdg alul értéket az Aktudlis cimkén, példaul 0,00 mm-rél 1,00
mm-re.

» Amodositasokat csak az egyik bedllitdsra alkalmazza. Ha van mar érték megadva a Tavolség feltl mezében
és az also szélét levagja, csokkentse a Tavolsdg fellil értéket a Tvolsag alul érték novelése helyett. Egy érték

nullan marad és a masik érték hatarozza meg a poziciot.

1 Kattintson az OK gombra.

2 Az eredmény ellendrzéséhez nyomtasson egy cimkét. Ismételje meg a cimke nyomtatasi és beallitasi eljarasat
mindaddig, amig a cimke elfogadhatd nem lesz (nincs szoveg levagva).
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LIS integracios csomag (a
BOND vezérl6n)

A vélaszthaté BOND LIS integrdciés csomag (LIS-ip) a BOND-rendszert barmilyen kompatibilis laboratériumi
informdciés rendszerhez (Laboratory Information System, LIS) csatlakoztatja. A LIS-ip tovébbitja az esetre és a
targylemezre vonatkoz6 informacidkat az LIS-rendszert6l a BOND-rendszernek, a BOND-rendszer pedig az LIS-ip
segitségével kiildi vissza a feldolgozas soran nyert informdciokat az LIS-rendszernek.

Az LIS-ip kiemelked6en konfiguralhatd, és szamos kiilonféle LIS-tipussal és laboratériumi munkafolyamattal egyiitt
tud dolgozni. Az LIS-ip konfiguralhat6 ugy, hogy hibatlan integraciot biztositson az LIS és a BOND-rendszer kozott,
lehetévé téve az LIS targylemezek automatikus felismerését, ami feleslegessé teszi a targylemezek Ujracimkézését.
Lasd Munkafolyamatok (11.8. szakasz, 287. oldal) a rendelkezésre allé munkafolyamatok dltalanos attekintésével
kapcsolatban.

A Leica Biosystems dtfogd vizsgalohely-specifikus oktatast szervez minden egyes telepitésnél.

Ldsd az alabbi részeket BOND az LIS-ip informaciokkal kapcsolatban:

Az LIS-ip mikodésével kapcsolatos fogalmak

Ldasd 11.1 LIS-terminoldgia.

A tovabbi szoftverfunkciok részletei

Ldsd 11.2 Tovabbi szoftverfunkciok.

Az LIS csatlakoztatasanak és konfiguraciojanak attekintése

Lasd 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a.

Az LIS hibajelzés és hibaelharitas leirasa

Lasd 11.4 LIS-értesitések.

Az eset és targylemezadatok hivatkozasi listaja

Ldsd 11.5 Eset- és targylemezadat-kovetelmények.

Az BOND LIS-ip dltal a LIS részére jelenthetd targylemez-allapotadatok leirasa
Lasd 11.6 A targylemezadatok visszakildése az LIS-rendszer részére.
A targylemezcimke-kovetelmények hivatkozdsa

Lasd 11.7 Naljepnice stakalca.

Ajellemz6 LIS-alkalmazésok attekintése

Lasd 11.8 Munkafolyamatok.
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Fejezet 11 LIS integréciés csomag (a BOND vezérlén)

11.17 LIS-terminologia

Szamos Uj fogalom sziikséges az LIS funkcionalitasanak leirasahoz, és a normalis BOND elemek, valamint az LIS-
elemek kozotti killonbségtételhez. Ezeket a fogalmakat az aldbbi listaban irjuk le.

LIS - Laboratory Information System (laboratériumi informaciés rendszer) - az a szoftver, mely egy
laboratérium munkajaval kapcsolatos informaciokat kezeli.

LIS-ip — az BOND LIS integracios csomag, egy valaszthato kiegészité, mely a BOND-rendszer és egy LIS
egyuttmukodéset teszi lehetdve.

LIS targylemez — az LIS dltal Iétrehozott és a BOND-rendszernek feldolgozasra megkiildott targylemez.
LIS eset — egy az LIS altal Iétrehozott eset, amit az LIS el is kiild a BOND-rendszernek.

Auto-ID (automatikus azonositasu) targylemezcimke - egy olyan targylemezcimke, amit a BOND-rendszer
automatikusan felismer. Ezek a BOND-rendszerrel vagy az LIS rendszerrel kinyomtathatdék, amennyiben az
alkalmazott vonalkddformatumot felismeri a rendszer. Lasd 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a.

Assisted-ID (segitséggel azonositott) targylemezcimke - barmely olyan térgylemezcimke, mely
automatikusan nem ismerhetd fel a BOND-rendszeren.

LIS-targylemezcimke — az LIS rendszerhez csatlakoztatott nyomtatdbol szarmazo targylemezcimke. Egy LIS-
targylemezcimkén szerepel az LIS-vonalkdd és minden egyéb olyan informdcio, ami az LIS-rendszeren a
cimkére konfiguralva lett.

BOND-LIS-targylemezcimke — az LIS-rendszeren Iétrehozott targylemezhez tartozo, de a BOND-rendszerhez
csatlakoztatott nyomtaton kinyomtatott targylemezcimke. Egy BOND-LIS cimke a BOND-rendszer LIS-
targylemezcimkézési konfigurdciojat hasznalja, ami a BONDrendszeren szerkeszthetd.

Hozzaférési szam - eqy gyakori LIS-fogalom, és azt a szamot vagy egyéb azonositét jelenti, mely egy adott
esetet azonosit. A hozzaférési szam megegyezik az BOND ,eset-azonositoval”.

Betegadatok — a beteg azon adatai, melyekre egy ,eset” éplil a BOND-rendszeren.
Demografiai adatok — egy gyakori LIS-fogalom a betegadatokra, illetve esetadatokra.

LIS-vonalkdd - a LIS-rendszer altal hozzarendelt vonalkod, mely egyediként azonosit minden egyes LIS-
targylemezt.
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Fejezet 11 LIS integréciés csomag (a BOND vezérlén)

11.2 Tovabbi szoftverfunkciok

Az LIS éltal engedélyezett BOND rendszerek a standard verzidban nem talalhato tovabbi szoftverfunkciokkal
rendelkeznek. BOND Az LIS-ip rendszerek a standard BOND-szoftver minden tulajdonségaval és funkcidjaval
rendelkeznek.

Lasd:
e 11.2.1 LIS dllapotikon
e 11.2.2 LIS slucajevi
e 11.2.3 LIS-targylemezek
e 11.2.4 Nyilvanos markernevek
e 11.2.5 Elsédleges targylemezek
e 11.2.6 LIS targylemez-adatmezok

» 11.7 Naljepnice stakalca

11.2.1 LIS allapotikon

Abra 11-1: Az LIS 4llapotikon a BOND-szoftverképernyé jobb felsd részén

-~

Az LIS-ip rendszerrel rendelkez6 BOND-szoftver a standard funkciésav jobb szélén tartalmazza az LIS éllapotikont. Ez
az aldbbiakat jeleniti meg:

o LIS csatlakozasi allapot (ldsd 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a)
 LIShibajelzés (lasd 11.4 LIS-értesitések)

11.2.2 LIS slucajevi

LIS sluCajevi su slucajevi koji se stvaraju u LIS-u, a zatim se Salju u BOND sustav. Za razliku od toga, BOND slucajevi
su slucajevi koji se stvaraju u BOND sustavu.

* LIS sluCajevi sadrze ista polja svojstava kao i BOND slucajevi, ali nikakvi podaci se ne mogu uredivati nakon
slanja u BOND sustav.

» BOND sustav automatski dodjeljuje jedinstveni broj slucaja za svaki LIS slucaj.
e LIS pristupni broj ili ID slu¢aja postaje ID slucaja u BOND sustavu.

» Uslucaju da je ovaj ID slucaja isti kao onaj postojeceg BOND slucaja, novi LIS slucaj se odbacuje. Morate
promijeniti ID slucaja u LIS-u.
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» Haaz eset-azonosito és a beteg neve egy Uj LIS esetben megegyezik egy aktiv LIS esetével, mely a
Térgylemez-bedllitasi képernyén mar fel van sorolva, akkor a meglévd eset lesz automatikusan alkalmazva.
Stakalca u ,novom” slucaju dodaju se onima u postojecem slucaju. Ako su ID-ovi slu¢aja isti, ali imaju druga
imena pacijenata, novi slucaj e se odbaciti.

» Ako su D sluCaja i ime pacijenta LIS slucaja jednaki onom isteklog ili izbrisanog LIS slu¢aja u BOND sustavu, ili
se postojeci slucaj ponovno ozivljava ili se novi slucaj odbija, ovisno o postavci na zaslonu administracijskog
klijenta LIS-a (pogledajte Dupla eset azonosito (. szakasz, 241. oldal)).

« Stakalca dodana u LIS sluc¢aj pomocu BOND softvera stvaraju se kao BOND stakalca.

LIS slucajeviimaju isti zadani protokol pripreme i volumena doziranja kao i BOND slucajevi, kao $to je
postavljeno u administracijskom klijentu (pogledajte 10.5.2 Eset és targylemez bedllitasok).

11.2.3  LIS-targylemezek

Az LIS-targylemezek olyan targylemezek, melyek az LIS-rendszerben lettek Iétrehozva, majd el lettek kiildve a BOND-
rendszernek. Ezzel ellentétben a BOND targylemezek olyan targylemezek, melyek a BOND-rendszerben lettek
létrehozva, akar egy BOND-eset, akar egy LIS-eset keretében.

Az LIS-targylemezek cimkéjik szine alapjan azonosithatok a targylemezlistaban: az LIS-targylemezeknek szirke
cimkéjik van.

Abra 11-2: LIS-targylemez (baloldalt) és egyszer festett rutin BOND-targylemez (jobboldalt)

Az alabbi pontok vonatkoznak az LIS-targylemezekre:

» Az LIS-rendszerben kinyomtatott cimkék jellemzéen vonalkddot tartalmaznak. Feltéve, hogy a vonalkdd a
BOND-rendszer &ltal tamogatott hat formatum egyikében késziilt, és a BONDrendszer ennek a formatumnak a
beolvasdsara konfiguralva lett, akkor a BOND-rendszer azonositani tudja a targylemezt annak betoltésekor.
Ldsd 11.3 Povezivanje i inicijalizacija LIS-a.

» A BOND-rendszerbdl LIS-targylemezekhez kinyomtatott cimkék az BOND LIS-targylemezcimkekonfiguraciot
hasznaljak. Lasd 10.3 Cimkeék .

o Az LIS-targylemezek tovabbi LIS-specifikus mezéket is tartalmaznak. Lasd 11.2.6 LIS targylemez-adatmezok.
o Az LIS-rendszertdl szarmazo targylemez-tulajdonsagok nem szerkesztheték a BOND-szoftverrel.

» Haa BOND-szoftvert LIS-targylemez masoldsara hasznaljak, akkor a masolat BOND-targylemezként lesz
létrehozva egy BOND-targylemezcimke-konfigurdcioban. Minden LIS-specifikus cimke el lesz tavolitva, és
minden mez6 szerkeszthetéveé valik.
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11.2.4  Nyilvanos markernevek

A (primer antitestekhez és tesztekhez tartozd) nyilvdnos markernevek biztositjak a kapcsolatot az LIS-rendszer dltal
megadott markerek és a BOND-rendszeren regisztralt markerek kozott. Amikor egy LIS-rendszer kijelol egy markert
egy teszthez, akkor a BOND-rendszer ugyanazon nyilvanos markernév alatt hasznalja a reagenst a teszthez. A BOND-
rendszer minden LIS dltali tesztet el fog utasitani, melynél nincsen az LIS-marker nevéhez nyilvanos név rendelve.

A nyilvanos markernevek a Nyilvdnos név mezében adhatok meg, a Reagens-tulajdonsagok szerkesztése
pérbeszédpanelen (I4sd 8.2 Reagens-0sszedllitds képernyé). Ez a mez6 csak akkor lathatd, ha telepitve van a LIS-ip.

Minden nyilvanos névnek egyedinek kell lennie. A nyilvanos nevek barmikor felcserélheték a BOND reagensek kozott,
és ha ez megtorténik, nincs hatassal a mar létrehozott targylemezekre.

11.2.5 Elsodleges targylemezek

Az LIS siirgés feldolgozast igényl6 elsédleges targylemezeket tud megadni. Minden olyan eset, mely elsédleges
targylemezt tartalmaz, egy piros savval jelenik meg a Targylemez-bedllitas képernydn.

@ Ha egy targylemeznek elsébbséget szeretne biztositani a BOND-PRIME feldolgozé modulban, akkor
csak az els6bbségi targylemezeket toltse be az el6toltd fiokba, majd varja meg, hogy ezen

targylemezek feldolgozas céljabdl athelyezésre kerlljenek, miel6tt mas targylemezeket toltene be az
el6toltd fiokba.

Abra 11-3: Eqy piros szinnel kiemelt elsédleges targylemezeket tartalmazd eset a Targylemez-beéllftas képernydn

I LS0012 - 45216 Shady, Albert Joseph
20130416-ISHRefine Benjamin Hightower Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Hurley Arthur Josey 10

@ Jelenleg egy elsddleges LIS eset lett a kiindulaskor a lista végéhez hozzdadva. Az eset csak a lista
tetejét jeleniti meg, a klinikai felllet egymast kovetd beavatkozasai szerint.

Az elsédleges targylemezek piros ,P, betlvel vannak megjeldlve.

Abra 11-4: Eqgy elsédleges LIS térgylemez, ahogy a Targylemez-bedllitds képernyén megjelenik

P
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11.2.6 LIS targylemez-adatmezok

A standard targylemez-tulajdonsagokon feliil a BONDLIS-ip rendszer hét konfiguralhaté adatmezével is rendelkezik,
melyek az LIS-rendszertél érkez6 kivalasztott informaciok megjelenitésére allithatok be. Az alapkapcsolatot a
telepités soran a Leica Biosystems szervizképviselete dllitja be, azonban amint ez Iétrejott, a felhasznaldok
valaszthatnak, hogy megjelenitik-e a mezéket, vagy sem, és mindegyik mezének megadhatjak a nevét - LIS
targylemez-adatmezdk (. szakasz, 241. oldal).

A mez06k egy specidlis LIS-fulon jelennek meg a Targylemez-tulajdonséagok parbeszédpanelen, és ranyomtathatok a
targylemezcimkékre is (lasd 10.3 Cimkek ). Kizérélag jelentéstételi célt szolgalnak, és a targylemezek feldolgozasara
nincsenek hatassal.

11.3 Povezivanje iinicijalizacija LIS-a

Svaki BOND LIS-ip modul mora instalirati ovlasteni Leica Biosystems predstavnik koji ¢e prilagoditi rad u skladu sa
zahtjevima pojedinacnih laboratorija.

BOND sustav je moguce konfigurirati za Citanje bilo kojeg od sljedecih formata crti¢nog koda:

2D crticni kodovi

QR [=]g; =]

Aztec

Matrica podataka

Kad je LIS modul instaliran, ikona LIS pojavljuje se u gornjem desnom kutu zaslona BOND softvera kako bi ukazala na
stanje veze (Abra 11-5).

Abra 11-5: LIS nije spojen (lijevo) i spojen (desno)

\ls

ol ol
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11.4 LIS-értesitések

A BOND-rendszer a BOND-szoftver képernydjének jobb felsd részén lévé LIS-allapotikonnal jelzi az LIS-csatlakozasi és
adathibakat (ldsd 11.2.1 LIS dllapotikon). Ha van barmilyen visszamaradd LIS-értesités, akkor a visszamaradé
értesitések szamanak szamlaldja jelenik meg. Ha egy Uj értesitési esemény torténik, akkor a szamlald roviden villog.

Abra 11-6: LIS allapotikon

llse

-~

Az értesités adatai az éllapotikonra jobb egérgombbal kattintva, majd az LIS-jelentés megjelenitése menipont
kivdlasztasaval hivhatok el, a megnyild LIS-szervizesemények parbeszédpanelen. A parbeszédpanel megjeleniti a
hibakat és minden olyan targylemezt, melynek atvitele nem sikerlt. A hiba oka is fel lesz sorolva. A jellemzé LIS-hibak
tobbek koz6tt a hidnyzd adatok, az adatiitkdzések (pl. ugyanazt a hozzaférési szamot haszndlé kiilonboz6 esetek),
illetve olyan problémadk, melyek a BOND-rendszeren nem regisztralt nyilvanos marker miatt Iépnek fel (Iasd

11.2.4 Nyilvanos markernevek).

Abra 11-7: LIS-szervizesemények parbeszédpanel

LIS szervizesemények

Esetazon. LS0012-45210
Beteg-azon. PID120
Orvos-azon.sz. DrJones

1. 2017.01.24... 7012 Jelazon. CFAP
2-es jel.azon.
Szovettipus test
Uzenetazon.  002.1
Vonalkéd 88820

Nem lehet LIS tgylemezt

hozzaadni - A vonalkéd haszn. Kyugtzis

Esetazon. LS0012-45210
Beteg-azon. PID120
Orvos-azon.sz. DrJones

1. 2017.01.24 . 7007 Jel.azon. GFAP Nem térk -hetd fel a szovettip. Nyugtazas
2-es jel.azon.
Szovettipus tesst
Uzenetazon.  002.1
Vonalkéd 88820
Esetazon. LS0012-45210
1. 2017.01.24.... 7006 Beteg-azon.  PID120 Ajelols nem létezik Nyugtazis
Orvos-azon.sz. DrJones
Jel.azon. GFAP

Az LIS-konfigurdciotdl fliggben lehetséges lehet a hibdk javitdsa és az eset vagy a targylemez ismételt bekiildése. Ha
az LIS-rendszer nem tudja ismételten elkiildeni az adatokat, akkor az eset vagy a targylemezek kozvetlendl
létrehozhatdk a BOND-szoftver segitségével.

Ha mar minden hibalizenetet elolvasott, akkor kattintson a vonatkozo Hiba nyugtdzasa gombra, hogy az értesités
lekerUljon a parbeszédpanelrdl.

Ha minden hibalizenet el lett tavolitva a parbeszédpanelrdl, akkor az értesitések szamlaloja eltlnik a képerny6rél.
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BOND névjegy parbeszédpanelt. Ezutan kattintson a Szerviznaplé elemre, és valassza az *LIS*
lehetéséget a legordilé Sorozatszam listardl. Opciondlisan megadhat egy idGkeretet, majd

@ Ha szlikséges, még mindig megtekintheti az lzeneteket az LIS-szerviznapldban, ha el6szor a Leica
Biosystems logdra kattint az adminisztracids feliilet képernyd jobb felsé részén, hogy megjelenitse a
kattintson a Létrehozas lehet6ségre, az LIS-szerviznapl6 létrehozésahoz.

11.5 Eset- és targylemezadat-kovetelmények

A BOND-rendszer altal az LIS-rendszertél az esetek és targylemezek importalasahoz szlikséges adat az alabbi
részekben van biztositva (ldsd 11.5.7 Eset-adatok és 11.5.2 Targylemezadatok).

@ Az LIS-esetekben és -targylemezeken lévé adatok nem modosithatok a BOND-rendszerben, kivéve a
targylemezek megjegyzéseit.

11.5.1 Eset-adatok

11.5.1.1 Kotelezd mezok

BOND Mez6 neve Leiras Gyakori LIS-fogalmak
Esetazon. Az esetet azonosito szam vagy név Hozzéférési szam

Rendelési szdm

11.5.1.2 Opcionalis mezdk

BOND Mez6 neve Gyakori LIS-fogalmak

Beteg neve A beteg neve Beteg neve

A laboratdriumhoz rendelt azonositd
(labAssld)

Orvos A beutald orvos Orvos neve, illetve azonositoja
Latogato orvos

Elrendeld orvos
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11.5.2 Targylemezadatok

11.5.2.1 Kotelezd mezok

BOND Mez6 neve Gyakori LIS-fogalmak  |Megjegyzések

Jelolé Primer antitest (IHC) vagy  Primer antitest (IHC) A nyilvanos név kapcsolatot
teszt (ISH) |étesit az egy LIS-rendszer 4ltal
meghatdrozott markerek és a
Marker (barmelyik) BOND-rendszeren regisztralt
markerek kozott. Minden egyes
markernek, melyek az LIS-
rendszer altal lesznek
meghatarozva, nyilvanos nevet
kell adni. Lasd 11.2.4 Nyilvanos
markernevek.

Teszt (ISH)

Festés

Minden egyes marker
alapértelmezett festési és
el6kezelési protokollal
rendelkezik, melyek sziikség
szerint a BOND-rendszerben
madosithatok.

11.5.2.2 Opcionalis mezok

BOND Mez6 neve Gyakori LIS-fogalmak  |Megjegyzések

[LIS-vonalkdd] Egyedi azonositoju Vonalkod Hidnytalan azonosit6ju vonalkdd

. - .. vonalkod kertl minden szikséges a BOND-rendszernek,
Megjegyzés: A vonalkdd

2 felhasznalé szaméra eg}/es“L.I'S—ta,rgylemezre (a h,ogy felismerjen egy
s . mar torolt targylemezek targylemezt. Erre akkor van
nem lathato ezen: o R
BOND azonositdi nem szlikség, ha az 1-es LIS-
haszndlhatok fel Ujra) munkafolyamat Iép életbe (lasd
11.8 Munkafolyamatok).
Szovettipus Teszt vagy kontrollszovet A teszt tipusa Ha az LIS-rendszer nem

(pozitiv vagy negativ) biztositja ezt az informécidt,
akkor az alapértelmezett , Teszt”
beallitas all vissza. Lasd
6.2.1 Kontrollszovet.
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BOND Mez6 neve Gyakori LIS-fogalmak  |Megjegyzések

Megjegyzések Barmilyen, a targylemezzel Meg. Ha az LIS egy LIS-targylemezzel
kapcsolatos megjegyzés kapcsolatos frissitést kiild, akkor
vagy utasitas barmely Uj, a targylemezre

vonatkoz6 megjegyzés a
targylemezre vonatkoz6 meglévo
megjegyzésekhez lesz
hozzaflzve.

11.6 Atargylemezadatok visszakuldese az LIS-
rendszer reszére

Az BOND LIS-ip jelentést tud kildeni a targylemez allapotarol az LIS-rendszernek. BOND Az LIS-ip az alabbi
informadcidkat tudja jelenteni:

» Atargylemez lett Iétrehozva — a megadott targylemez Iétre lett hozva a BOND-szoftverben
» Atargylemez nyomtatdsa megtortént — az adott targylemezhez ki lett nyomtatva egy cimke
 Atargylemez feldolgozédsa folyamatban van - az adott targylemez feldolgozdsa folyamatban van

 Atargylemez feldolgozdsa megtortént — az adott targylemez feldolgozasa (hibékkal vagy anélkiil)
befejezédott

A targylemez tordlve lett — az adott targylemezt torolték a BOND-rendszerbdl.

11.7 Naljepnice stakalca

Za svako fizicko stakalce potrebna je identifikacijska naljepnica kako bi se moglo uskladiti s to¢nim podacima o
slucaju i ispitivanju. U najprikladnijem tijeku rada, LIS stakalca imaju naljepnice koje ispisuje LIS (,LIS naljepnice
stakalca”) i te naljepnice prepoznaje BOND sustav. No, to je moguce samo ako:

1 LIS pruza jedinstveni crticni kod za svako stakalce na BOND sustavu, i

2 pisac LIS koristi jedan od formata crticnih kodova koje podrzava BOND sustav.

Ako vas LIS ne zadovoljava te zahtjeve, onda BOND sustav moze stvoriti vlastite naljepnice za LIS stakalca - ,BOND-
LIS naljepnice stakalca”. U tom sluCaju mozete opcionalno postaviti BOND sustav tako da obradi LIS stakalca jedino
ako imaju naljepnice ispisane na BOND sustavu. To se postavlja na zaslonu LIS administracijskog klijenta -
pogledajte 10.2 LIS.

Alternativno, moze se koristiti uredaj za oznacCavanje trece strane ili naljepnice koje su napisane rukom. Te naljepnice
moraju se ruéno identificirati na BOND sustavu prije obrade (pogledajte 5.1.5.2 Rucna identifikacija stakalca na
sustavu).
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Fejezet 11 LIS integréciés csomag (a BOND vezérlén)

11.8 Munkafolyamatok

Bar minden LIS-ip alkalmazéas magas szinten van testreszabva, mégis hasznos, ha a legfontosabb LIS-ip opcidk
alapjan az BOND LIS-ip munkafolyamatok &ltalanos leirasat biztositjuk Onnek. Az alabbi téblézat négy
munkafolyamatot mutat be. M&s munkafolyamatok is lehetségesek. Atfogd, vizsgalohely-specifikus oktatést
biztositunk minden egyes telepitésnél.

Munkafolyamat | Adatok az LIS-rendszerbol | A BOND rendszerbe Az erre Azonositas
bevitt adatok kinyomtatott
cimkek:
1 Eset- és targylemezadatok Egy sem LIS Automatikus
(LIS-vonalkoddal)
2 Eset- és targylemezadatok Egy sem BOND Rendszer Automatikus
3 Tovabbi BOND Rendszer Automatikus

targylemezek

4 Egy sem Kiilsé Segitett

Az 1-es munkafolyamat a legkényelmesebb, mivel hibatlan integraciot biztosit az LIS-rendszer és a BOND-rendszer
kozott. A BOND-rendszer automatikusan felismeri az LIS-targylemezeket, és a feldolgozasuk azonnal indulhat,
anélkul, hogy Ujra kellene cimkézni a targylemezeket, vagy hogy tovabbi adatokat kellene megadni.
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Tisztitas és karbantartas (csak
BOND-III és BOND-MAX)

A BOND-PRIME feldolgozé modullal kapcsolatos tisztitasi és karbantartdsi eljarasokat lasd a
kilonallo BOND-PRIME felhasznaloi kézikonyvben.

FIGYELMEZTETES: A tisztitasi vagy karbantartasi mveletek elvégzése el6tt mindig kapcsolja ki a
feldolgozd modult (kivéve ha aspiraciés szonda vagy a nagy folyadéktérfogatu széllit6 robot
tisztitast végez).

FIGYELMEZTETES: Az immunhisztokémidban és in situ hibridizacioban hasznalt egyes reagensek
veszélyesek. Mielétt folytatna, gy6z6djon meg arrol, hogy megfeleld betanitasban részesiilt:

> B> e

reagensek kezelésekor és a feldolgozd modul tisztitasakor.

2 Areagenseket és kondenzatumot a laboratdériumi intézetre vonatkozo6 0sszes eléirdsnak és
torvényi szabalyozasnak megfeleléen kezelje és selejtezze.

FIGYELMEZTETES: A feldolgozé modulok melegitékkel és fitott feliiletekkel rendelkeznek, amelyek
tlzveszélyesek lehetnek ha a kozellikbe gyulékony anyagokat helyeznek:

>

Ne helyezzen a melegit6kre vagy kozeltikbe gyulékony anyagokat.
Ne helyezzen gyulékony anyagot a feldolgozd modul forr¢ felileteire.

Ujratoltés vaqy Urités utdn ellenérizze, hogy az 9sszes nagy folyadéktérfogat tartély kupakja
megfelelen rogzitve van.

FIGYELMEZTETES: Keriilje a targylemezfestd berendezések és a kdrnyezetiik kizotti érintkezéseket.
Ezek nagyon forrok lehetnek és sulyos égési sériiléseket okozhatnak. A miikodés befejezddését
koveten hagyjon husz percet a targylemezfestd berendezések szamara és kornyezetiik szamara,

| 1 Viseljen latex vagy nitril keszty(t, védészemiveget és mas megfelelé védéruhazatot a
| hogy leh(ljenek.
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Fejezet 12 Tisztitds és karbantartés (csak BOND-III és BOND-MAX)

mossa az alkatrészeket edénymosd gépben. Ne tisztitsa az alkatrészeket olddszerrel, mard hatasu

c VIGYAZAT: A kivehet alkatrészeket csak kézzel tisztitsa. A sériilések elkeriilése érdekében ne
folyadékkal vagy durva, dorzsfeliilet( ronggyal.

Ez a fejezet leirja a tisztitasi és karbantartasi eljarast. A klinikai felliletben egy karbantartdsi képernyé tartozik a
rendszer minden feldolgozé moduljdhoz. A Rendszer allapot kijelzé megjelenitéséhez kattintson a f6 képernyé bal
oldalan taldlhato feldolgozd modul fiilre, majd kattintson a Karbantartas fiilre.

Tovabbi tajékoztataseért lasd 5.3 Karbantartas képernyd. A BOND rendszer minden hasznalatakor figyeljen a
szivargasokra, vagy kopott és sériilt alkatrészekre. Ha a fejezetben a kopott vagy hibas alkatrész javitasara vagy
cseréjére vonatkozd utasitas talalhato, kovesse az utasitasokat. Egyéb esetben Iépjen kapcsolatba az lgyfél
tamogatassal.

Megel6z0 karbantartas

A jelen fejezetben szerepld szokdsos karbantartési feladatok mellett (a felhaszndld dltal végzett), BOND-III és
BOND-MAX a feldolgozé modulokon a Leica Biosystems szerviz képviselének rendszeresen karbantartast kell
végeznie.

BOND-IIl és BOND-MAX esetén a BOND szoftver figyelmezteti az egyes feldolgozd modulokra érvényes
megel6z0 karbantartas elvégzésének sziikségességere évente egyszer vagy 15600 targylemezenként
(amelyik el6bb bekovetkezik).

A szamlalot a Karbantartas befejezve gombbal allithatja nullara a Feldolgozé modulok filon az adminisztracios
feliileten (10.6.1 Feldolgozé modulok).

A fejezet a kovetkezd részekkel rendelkezik:
e 12.1 Tisztitasi és karbantartasi Utemezés
» 12.2 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok
e 12.3 Covertile fedélapok
o 12.4 Targylemez fest6 egység
e 12.5Inditsa Ujra a feldolgozé modult
e 12.6 Aspiracios szonda
e 12.7 Mosoblokk és keverd allomas
» 12.8 Burkolatok, ajtok és fedél
e 12.91D olvaso
e 12.10 Csepptalcak
e 12.11 Targylemeztalcak
e 12.12 Nagy folyadéktérfogatu szallit robot szonddk (csak BOND-III)
e 12.13 Fecskenddk
e 12.14 Tapellato biztositékok
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Fejezet 12 Tisztitds és karbantartés (csak BOND-III és BOND-MAX)

12.1 Tisztitasi eés karbantartasi utemezes

Hasznalja az alabbi ltemezést, ha feldolgozd modulonként hetente koriilbeldl legfeljebb 300 targylemezt fest. Ha
ennél tobbet dolgoz fel, a személyre szahott litemezéshez Iépjen kapcsolatba az tigyfél tdamogatdssal.

Feladat Rész

Naponta — A nap kezdete

Ellenérizze, hogy a nagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyok legfeljebb félig vannak 12.2
feltoltve*
Ellenérizze, hogy a nagy folyadéktérfogatu reagenstartalyok fel vannak-e toltve megfelel6 12.2

reagenssel a napi festéshez*

Naponta — A nap végén

Covertile fed6lapok tisztitasa 12.3
Hetente

Tisztitsa meg a targylemez fest6 egységeket* 12.4
Ellendrizze a Covertile bilincseket 12.4
Inditsa Ujra a feldolgozé modulokat 12.5
Torolje le a f6 aspirdcios szonda robotot 12.6
Ellendrizze a mosoblokkokat és keverd allomast- szlikség esetén tisztitsa vagy cserélje 12.7
Tisztitsa meg a burkolatokat, ajtékat (ahol van) és fedelet 12.8
Tisztitsa meg az azonosito képalkotot 12.9
Tisztitsa meg a kézi vonalkdd leolvasot 13.7

Havonta

Tisztitsa meg az 0sszes csepptalcat* 12.10
Cserélje ki a keverdallomast 12.7
Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyokat 12.2
Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyokat. 12.2
Tisztitsa meg a targylemez tartokat 12.11
Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu szallité robot szondéakat (BOND-III) 12.12
Tisztitsa meg a targylemez cimkézét 13.2
Ellendrizze a fecskendéket 12.13
Kérésre

Tisztitsa meg a f6 aspirdcids szonda robotot 12.6.1
Cserélje ki a fecskenddket 12.13

* Szilikség esetén végezze el ezeket a miveleteket az eléirtnal gyakrabban.
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Fejezet 12 Tisztitds és karbantartés (csak BOND-III és BOND-MAX)

12.1.1 Tisztitasi es karbantartasi ellenorzo listak

A kovetkez6 oldalon a karbantartasi itemezés egy ellenérzé listaként kinyomtathatd formaban talalhato. A teriiletek
jelolik a tételszamokat a BOND Mosas, ER1, ER2 és Dewax solution részekhez. A feladatok elvégzése utdn jeldlje be a
megfeleld celldkat.
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Fejezet 12 Tisztitds és karbantartés (csak BOND-III és BOND-MAX)

Tisztitasi és karbantartasi Utemezés

Hét (] Sze Csii ] Szo Vas

NAPONTA
Ellendrizze a nagy folyadéktérfogatu O O O O O O O
reagens tartalyokat
BOND mosas tételszam

ER1 tételszam

ER2 tételszam

Dewax folyadék tételszam
Ellendrizze a hulladek tartalyokat O O a O O O O
Covertile fedélapok tisztitasa O O O O O O O
HETENTE A BOND-MAX-hoz:
Tisztitsa meg a targylemez festd O o Ha akiilsé hulladéktartalyon csak egy kupak van,

egysegeket* vélassza le a kabelt és a folyadék csoveket a

Ellendrizze a Covertile bilincseket O lecsavarozas elott.

Inditsa Ujra a PM-eket O » Haanagy folyadéktérfogatu tartalyok nem

Térdlie le az aspirdcids szondét O a,tla},tszok, em?IJe meg a ta_l.rtlalyo,k veg,et a bennik
- ; ) lévé mennyiség megbecsiilése érdekében — a

Ellendrizze a moso blokkot es a = tartalyokat nem sziikséges kivenni a feldolgozé

keveréallomast modulbdl.

Tisztitsa meg a burkolatokat, ajtokat O

(ahol van) és fedelet

Tisztitsa meg az azonosité képalkot6t O Sziikség esetén az eldirtnal gyakrabban tisztitsa

Tisztitsa meg a kézi leolvasét O

HAVONTA

Tisztitsa meg a csepptalcakat* O

O

Cserélje ki a keverdallomast

Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu O
reagens tartalyokat

Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu O
hulladéktartalyokat.

O

Tisztitsa meg a targylemez tartokat

Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu O
szallité robot szondakat (csak BOND-III)

Tisztitsa meg a targylemez cimkéz6t O
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Fejezet 12 Tisztitds és karbantartés (csak BOND-III és BOND-MAX)

Ellendrizze a fecskenddket
Ettél a héttdl:

KERESRE
eddig:
Tisztitsa meg az aspirdcios szondat
Cserélje ki a fecskenddket o Ebben a hdnapban:
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Fejezet 12 Tisztitds és karbantartés (csak BOND-III és BOND-MAX)

12.2 Nagy folyadektérfogatu tartalyok

veszélyesek. Miel6tt folytatna, gy6z6édjon meg arrdl, hogy megfeleld betanitdsban részesiilt:

1 Viseljen latex vagy nitril keszty(t, véd6szemiveget és mas megfeleld védéruhazatot a
reagensek kezelésekor és a feldolgozé modul tisztitasakor.

2 Areagenseket és kondenzatumot a laboratoriumi intézetre vonatkozo 0sszes eléirasnak és

. FIGYELMEZTETES: Az immunhisztokémidban és in situ hibridizacioban hasznalt egyes reagensek
torvényi szabalyozasnak megfeleléen kezelje és selejtezze.

Ne helyezzen langot vagy gyujtéforrast a feldolgozé modulok kozelébe.

Ujratoltés vagy Urités utdn ellenérizze, hogy az 9sszes nagy folyadéktérfogat tartély kupakja

ff FIGYELMEZTETES: A BOND feldolgozé modulokban hasznélt egyes reagensek gyulékonyak:
megfelel6en rogzitve van.

Ellenérizze a nagy folyadéktérfogatu tartalyok szintjét naponta (legaldbb) és tisztitsa meg a tartalyokat havonta. Lasd
arészleteket:

e 12.2.1 Tartalyszintek ellendrzése

e 12.2.2 Anagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy uritése
e 12.2.3 Anagy folyadéktérfogatu tartalyok tisztitasa

 12.2.4 Vanjski spremnik za otpadni materijal (samo BOND-MAX)

12.2.1 Tartalyszintek ellenorzese

Ellenérizze a tartéalyszinteket minden nap kezdetén. Ellendrizze éjszakai inditas vagy hosszabb muvelet inditasa el6tt.
A nagy teljesitmény( laboratériumokban naponta két nagy folyadéktérfogatu tartaly ellenérzést kell végezni.

Az BOND-III és az BOND-MAX aktualis modelljeinek feldolgozé moduljaiban (és az 6sszes BOND-MAX kiilsé
hulladéktartalyban) a folyadékszintek lathatok a tartdly falain t. A nem atlatszo tartalyokkal felszerelt BOND-MAX
modellek esetében emelje meg a tartalyok veégét a benntk |évé mennyiség megbecstilése eérdekében - a tartalyokat
nem sziikséges kivenni a feldolgozd modulbol, mivel ez folyadékrendszer-feltoltést indit el a visszahelyezéstiikkor.

A Rendszerdllapot kijelz6 ikonjai az olddszeres tartalyok szintjét mutatjak ehhez: BOND-III, és a magas hulladék vagy
alacsony reagens szintet jelzik itt: BOND-MAX. Az ikonokat a szintek megerd@sitéséhez és/vagy az értesitések
megtekintéséhez haszndlja - nem helyettesitik a napi fizikai ellenérzést.

A BOND-III feldolgozé modulok nagy folyadéktérfogatu tartaly megvilagito rendszerrel vannak
felszerelve (Idsd Nagy folyadéktérfogatu tartaly vilagitorendszer (BOND-III) (. szakasz, 54. oldal)).
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Fejezet 12 Tisztitds és karbantartés (csak BOND-III és BOND-MAX)

Toltse fel vagy Uritse ki a tartalyokat a kovetkezé feltételek mellett:
» Afelénél magasabb szinttel rendelkez6 hulladéktartalyokat uritse ki
 Toltse fel Ujra a reagenstartalyokat, hogy meggyéz6djon arrdl, hogy megfeleld a reagens.

Ldsd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy uritése.

FIGYELMEZTETES: Ellendrizze a nagy folyadéktérfogatu tartaly szinteket és ritse ki vagy téltse fel
minden nap kezdetén (vagy gyakrabban, ha sziikséges - Idsd a fenti Utmutatét). Ellenkezd esetben a
mlveletek megszakadhatnak, ami befolydsolhatja a festést.

12.2.2 A nagy folyadékterfogatu tartalyok feltoltese vagy
uritése

Az oldészeres tartalyok szintjének ellenérzésekor Uritse ki a tobb mint félig tele Iévé hulladéktartalyokat, és toltse fel a

reagenstartalyokat, hogy meggy6z6djon arrol, hogy megfelelé-e a reagens. Mindig tordlje le a tartalyok uritésekor

kifolyt folyadékot. Tisztitsa meg a tartalyok kiilsé felliletét és a kupakokat, miel6tt visszahelyezné a feldolgoz6
modulba.

Futtassa az alabbi kiilonallo Uritési és djratoltési miveleteket. A 12.2.2.5 M(veletek kozben rész Utmutatast nyujt egy
tartaly uritéséhez vagy feltoltéséhez muvelet futtatdsa kozben.

e 12.2.2.1 A nagy folyadéktérfogatu reagens tartaly Ujratoltése — BOND-III
o 12.2.2.2 Veszélyes hulladék Uritése — BOND-III

e 12.2.2.3 Normal hulladék Uritése — BOND-III

o 12.2.2.4Veszélyes tartaly Uritése vagy reagens feltoltése — BOND-MAX
e 12.2.2.5 Mlveletek kozben

Lasd a 12.2.4 Vanjski spremnik za otpadni materijal (samo BOND-MAX) részt a BOND-MAX kiilsé tartaly iritésére
vonatkozoan.

FIGYELMEZTETES: Mindig helyezze vissza az Ujratoltott vagy iiritett tartalyokat ugyanarra a helyre a
feldolgozd modulban. Ellenkezé esetben szennyezédhetnek a reagensek és befolyasolhatja a
festést.

FIGYELMEZTETES: Ne médositsa a reagens tipusat a nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyokban.
Ez szennyezbddést eredményezhet és befolydsolhatja a festést.

VIGYAZAT: Ne er6ltesse a nagy folyadéktérfogatd tartalyokat vissza a helyiikre, mivel ezzel sériilhet
a tartaly és a folyadék érzékeld.

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 295



Fejezet 12 Tisztitds és karbantartés (csak BOND-III és BOND-MAX)

12.2.2.1 A nagy folyadéktérfogatu reagens tartaly Ujratoltése — BOND-III

A BOND-IIl nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyok akkor is Ujratoltheték, amikor be vannak helyezve a feldolgozo
modulba. Nem sziikséges kivenni a tartalyokat a tartaly rekeszhdl.

1 Csavarja ki a nagy folyadéktérfogatu reagens tartaly kupakjat és toltse fel a tartalyt.
2 Ha atartaly megtelt, cserélje ki a kupakot és huzza meg.
FIGYELMEZTETES: Ha a reagenst télcsérrel tolti be a BOND-III feldolgozé modulok

tartalyaiba, Ugyeljen arra, hogy a tolcsér tiszta legyen. Ellenkezé esetben szennyez6dhetnek a
reagensek és befolydsolhatja a festést.

12.2.2.2 Veszélyes hulladék dritése — BOND-III

1 Ellendrizze, hogy a feldolgozé modul nem mikodik-e. (Ha azonban értesftés van arrdl, hogy a hulladék tartély
egy mivelet sordn megtelt, kdvesse a tartaly Uritési eldirasokat — ldsd még 12.2.2.5 M(iveletek kozben.)

Huzza ki a tartalyt a nagy folyadéktérfogatu tartaly rekeszébdl.

Nyissa fel a kupakot, és dobja ki a hulladékot az intézetben engedélyezett eljarasok szerint.

N w0

Tegye vissza a kupakot, €s hizza meg.

5 Tegye vissza a tartdlyt a feldolgozé modulba. Nyomja be 6vatosan amig a tartaly csatlakozdja illeszkedik a
szekrény hatuljan 1évé csatlakozohoz. Majd a szivargasmentes rogzitéshez nyomja be a tartalyt erételjesen
amig a csatlakozo teljesen rogzil.

12.2.2.3 Normal hulladék Uritese — BOND-II|

Mivel két normdl nagy folyadéktérfogatu hulladék tartély van, kiveheti az egyik megtelt tartalyt (ha a tartély ikonja tele
jelzést mutat a Rendszer allapot kijelzén) barmikor, beleértve a feldolgozas alatti idét(lasd 5.1.3.6 Olddszeres tartaly
allapota). Azonban soha ne tavolitsa el mindkét nagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyt, mikdzben a feldolgozé modul
mikodésben van, és ha egy tartdly nem mutatja a megtelt jelzést a Rendszer éllapot kijelz6n, akkor azt javasoljuk,
hogy eltavolitasa elétt varja meg a feldolgozas befejez6dését. Amikor a nagy folyadéktérfogatu hulladék tartaly
eltavolitasa biztonsdgos, kovesse a veszélyes hulladék Uritésére vonatkoz6 utasitasokat a fenti (2) lépésben.
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Abra 12-1: A hulladék tartély visszahelyezése

12.2.2.4 Veszélyes tartaly Uritése vagy reagens feltoltése - BOND-MAX

1 Ellendrizze, hogy a feldolgozé modul nem mkaodik-e. (Ha azonban értesftés van arrdl, hogy a hulladék tartély
egy mivelet soran megtelt, kovesse a tartaly Uritési eldirasokat — ldsd még 12.2.2.5 M(iveletek kozben.)

2 Huzza ki a tartélyt a nagy folyadéktérfogatu tartaly rekeszéhdl.

Abra 12-2: BOND-MAX veszélyes hulladék tartély (balra) és nagy folyadéktérfogatt reagens tartély (jobbra)

Jelmagyardzat

1 Tolt6-/iritékupak (kék kupak a késébbi
veszélyeshulladék-tartalyokon)

2 Folyadékszint-érzékeld kupak

3 Csatlakozd
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3 Atartaly betoltése vagy uritése:

» Nyissa fel a bet6lt6/irité kupakot (1. elem itt: Abra 12-2), és dobja ki a hulladékot az intézetben
engedélyezett eljarasok szerint.
» Nagy folyadéktérfogatu reagens esetében helyezze a tartalyt eqy vizszintes feliletre, nyissa meg a

betoltd/iirité kupakot (1. elem itt: Abra 12-2), és toltse fel egészen a nyak aljéig, amelyre a kupakot
racsavarja.

VIGYAZAT: Ne tavolitsa el a folyadékszint-érzékeld kupakot a nagy folyadéktérfogatd
tartalyrol mert sérilhet. A nagy folyadéktérfogatu tartalyokat csak a betolt6t/irit6

kupakon keresztll toltse és uritse.

4 Tegye vissza a kupakot, €s hizza meg.

5 Tegye vissza a tartélyt a feldolgozé modulba. Nyomja be 6vatosan amig a tartaly csatlakozdja illeszkedik a
szekrény hatuljan lévé csatlakozohoz. Majd a szivargasmentes rogzitéshez nyomja be a tartélyt erételjesen
amig a csatlakozo teljesen rogzil.

12.2.2.5 Mdveletek kozben

Ha napi nagy folyadéktérfogatu tartaly ellenérzést végez (tovabbi ellenérzésekkel az éjszakai és hosszabbitott
mkodés el6tt, illetve rendszeres tovabbi ellendrzések a nagy teljesitmény( laboratériumokban) a hulladék tartalyok
nem telhetnek meg teljesen és a reagens tartalyok nem fogyhatnak ki mdvelet kozben. Ha azonban ezek valamelyike
mivelet kozben mégis el6fordul, ki kell Uritenie vagy feltdltenie az érintett tartalyokat. A helyes eljarashoz olvassa el
az alabbi utmutatast.

A hulladék tartaly megtelt - BOND-MAX

Ha az egyik hulladéktartdly a futds kozben majdnem megtelik, értesitési szimbolum jelenik meg az érintett
tartaly ikonjan a Rendszer dllapot kijelzon.

A tartdly Uritéséhez azonnal avatkozzon be. Tartsa be az 0sszes standard biztonsagi el6irast és az intézetben
érvényes hulladekkezelési szabalyokat. A gyors beavatkozassal elkeriilheti a mivelet megszakitasat, vagy
csokkentheti a megszakitds idejét. A mivelet megszakitasa befolydasolhatja a festést.

Ha egy mUvelet megszakad mikozben eqgy tartélyt probal kiliriteni vagy folytatja a miveletet amig a feldolgozé modul
automatikusan ledll, ey AN riasztés (villogd) vagy figyelmeztetd szimbdlum jelenik meg a tartaly ikonon. A
lehetd leghamarabb helyezze vissza az Ures tartdlyt, betartva a fenti utasitdsokat és 6vintézkedéseket.

Generaljon egy Futasi esemény beszamolot a megszakitas hatasainak ellenérzéséhez.
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A reagens tartaly tres - BOND-MAX

érintett tartaly ikonjan a Rendszer dllapot kijelz6n.

1 Nyissa meg a Protokoll llapot képernyét és tekintse meg a miveletek aktudlis és kovetkezd Iépéseit a
feldolgozé modulban.

2 Haamlvelet az alacsony toltottségl reagenst hasznalja, vagy hamarosan hasznalni fogja, vérja ki a reagenst
hasznalo lépések befejezését.

3 Amint a reagenst hasznalo lépéseket befejezte, tvolitsa el a tartalyt, toltse Ujra és cserélje ki a lehetd
legrévidebb id6n belil (betartva a standard biztonsdgi eléirdsokat).

|d6 megtakaritasahoz el6fordulhat, hogy nem kell teljesen feltoltenie a tartalyt a maximalis szintig

FIGYELMEZTETES: Ha egy BOND-MAX nagy folyadéktérfogatu tartalyt feldolgozés kozben fel kell
Protokoll allapot képerny6t és erdsitse meg, hogy a tartaly nincs hasznalatban, vagy nem lesz
hamarosan. Ellenkez6 esetben befolydsolhatja a targylemezek feldolgozasat. Feltoltés utan azonnal
helyezze vissza a tartalyt.

12.2.3 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok tisztitasa

A kovetkez( tisztitasi eljarasokat kell havonta elvégezni.

12.2.3.1 ER1, ER2, BOND Mos¢ és desztillalt viztartalyok

1 Uritse ki az ER1, ER2, BOND moso és desztillélt viz tartélyokat.
2 Mossa ki a tartdlyokat egy ipari mosdszerrel, majd oblitse ki alaposan desztillalt vizzel.

3 Varjameg, amig a tartalyok megszaradnak, miel6tt feltoltené azokat friss reagenssel €s visszahelyezné a
feldolgozd modulba.

12.2.3.2 Dewax (deparaffinalas) és alkoholos tartalyok

1 Uritse ki a deparaffinlasi és az alkoholos tartélyokat. Dobja ki a nagy folyadéktérfogatu tartalyokban lévo
deparaffinalasi folyadékot és alkoholt az intézetben jovahagyott eljardssal.

2 Ontson egy kis mennyiség( friss reagenst minden tartalyba és mozgassa a folyadékot a tartély falain, hogy
eltdvolitsa a szennyezédéseket. Ezutan iritse ki a tartalyt. A hulladékot az On intézetében engedélyezett
eljarasok szerint tavolitsa el.

‘ Soha ne ontson vizet vagy mososzert az alkoholos vagy deparaffinal¢ tartalyokba.

3 Toltse fel friss reagenssel a nagy folyadéktérfogatu tartalyt, és helyezze vissza a feldolgozé modulba.
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12.2.3.3 Nagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyok
1 Uritse ki a hulladékot a tartalyokbdl. A hulladékot az On intézetében engedélyezett eljdrasok szerint tavolitsa el.

2 Tisztitsa ki a hulladék tartalyokat 0,5%-0s fehérit6 oldattal (w/v) vagy ipari mosészerrel és oblitse ki alaposan
desztillalt vizzel.

3 Tegye vissza a hulladéktartalyokat a feldolgozo modulba.

12.2.4  Vanjski spremnik za otpadni materijal (samo
BOND-MAX)

Ispraznite BOND-MAX 9L vanjski spremnik za standardni otpad na pocetku svakog dana i provjerite razinu prije no¢nih
ili produljenih ciklusa obrade. Ispraznite kada je do napola pun ili vie, upotrijebiti bijelu vodoravnu crtu na naljepnici
spremnika kao vodi¢ za polupunu razinu - pogledajte Abra 12-3.

Abra 12-3: BOND-MAX 9L vanjski spremnik za standardni otpad

Legenda

1 Cep za punjenje/praznjenje

— - 2 Polupuna razina

Spremnik ocistite jednom mjesecno, kao i za ostale spremnike za rasuti teret (pogledajte 12.2.3 A nagy
folyadéktérfogatu tartalyok tisztitasa).

1 Uvjerite se da modul obrade nije u pogonu. (Medutim, ako postoji obavijest da je spremnik za otpadni materijal
pun tijekom obrade, slijedite ove upute da biste ispraznili spremnik — takoder pogledajte 12.2.2.5 Mdveletek
kozben.)
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2 Spremnik ima prikljucke poput onih na Abra 12-4 (imajte na umu da su neki prikljucci senzora crne, a ne
srebrne boje kao $to je prikazano):

Abra 12-4:

Legenda

1  Prikljucak senzora razine
tekucine

2 Prikljucak za tekucinu

a Pomodu palca podignite crveni zasun na priklju¢ku senzora (1) i povucite priklju¢ak od ¢epa.
b Pritisnite metalni gumb na prikljucku za tekucinu (2) i povucite priklju¢ak od éepa.

3 Uklonite Cep za punjenje/praznjenje da biste ispraznili spremnik. Ne skidajte Cep s prikljucaka. Odlozite otpad u
skladu s odobrenim postupcima u vaSem objektu.

4 Vratite Cep za punjenje/praznjenje i Cvrsto ga zategnite, te se vratite u modul obrade.
5 Prikljucak za tekucinu pritisnite natrag na prikljucak Cepa dok ne sjedne na mjesto.

6 Ponovo spojite prikljucak senzora. Gurnite prikljucak prema dolje na osnovu prikljucka cepa.

é FIGYELMEZTETES: Kada je pun, vanjski spremnik za otpadni materijal je tezak.

Pri praznjenju vanjskog spremnika za otpadni materijal koristite odgovarajuce tehnike podizanja.

VIGYAZAT: Uvijek odvojite prikljucke za senzor i tekuéinu prije praznjenja spremnika kako biste
izbjegli oStecenja.
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12.3 Covertile feddlapok

Tisztitsa meg a Covertile elemeket minden hasznalat utan (ehhez a Leica Biosystems Covertile tisztit télca
haszndlhatd). A Covertile fed6lapok 25 alkalommal Ujrahasznalhat6, amennyiben nem sériilt, nem szinezédott el és
megfelel@en tisztitva volt. A sérllt vagy elszinezédott Covertile elemeket cserélje ki.

12.3.1 DAB lerakodas eltavolitasa (opcionalis)

1 Aztassa legalabb 30 percig friss 0,5% W/V nétrium-hipoklorid DI vizes oldatban.
2 Vegye ki, majd meritse friss DI vizbe 10-szer.

3 Végezzen el egy szabvanyos tisztitast (Idsd alabb).

12.3.2  Szabvanyos tisztitas (kotelezd)

1 Aztassa legalabb 10 percig 100% IMS-ben (ipari metil-alkohol), ethanolban vagy reagens minésités
alkoholban.

2 Razza 30 masodpercig, €s tavolitsa el.

3 Szaritas:
» t0rolje szdrazra egy szalmentes ronggyal, vagy;
* szdritsa meg a levegén.

4 Alaposan vizsgdlja meg, hogy nincs-e repedés, torés vagy vetemedés a Covertile fed6lapon. Dobja ki ha
barmilyen modon sériilt.
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12.4 Targylemez festd egyseq

FIGYELMEZTETES: A feldolgozé modulok melegitkkel és fitétt feliiletekkel rendelkeznek, amelyek
tlzveszélyesek lehetnek ha a kozellikbe gyulékony anyagokat helyeznek:

» Ne helyezzen a melegitékre vagy kozeliikbe gyulékony anyagokat.
» Ne helyezzen gyulékony anyagot a feldolgozé modul forrd felleteire.

o Ujratoltés vaqy iirités utan ellendrizze, hogy az 6sszes nagy folyadéktérfogaty tartaly kupakja
megfeleléen rogzitve van.

FIGYELMEZTETES: Keriilje a targylemezfestd berendezések és a kornyezetiik kozotti érintkezéseket.
Ezek nagyon forrdk lehetnek és sulyos égési sériiléseket okozhatnak. A mikodés befejez6dését
kovetéen hagyjon hisz percet a targylemezfestd berendezések szamara és kornyezetiik szémara,
hogy lehdljenek.

VIGYAZAT: Az adott alkatrészeket csak kézzel tisztitsa. A sériilések elkeriilése érdekében ne mossa
az alkatrészeket edénymosod gépben. Ne tisztitsa az alkatrészeket olddszerrel, mard hatasu
folyadékkal vagy durva, dorzsfeliletd ronggyal.

VIGYAZAT: A felsd lemez megtisztitdsa vagy eltavolitdsa elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy az
olddszerszallitd robotok (BOND-III) alaphelyzetiikben vannak a feldolgozé modul hétsé részénél, és
nem a targylemezfestd egységek mentén helyezkednek el..

VIGYAZAT: Ne hasznéljon pamut hegy(i tisztitd pélcikét a mosd blokk nyilésainak vagy a targylemez
festd egység tisztitdsahoz, mivel a pamuthegy levalhat és eltomdédést okozhat.

> B> B P

Szabvanyos tisztitas
A targylemez festd egységeket hetente tisztitsa, vagy lathato lerakddas esetén gyakrabban.

Haszndljon 70%-0s alkoholba dztatott szdlmentes rongyot (minél kevesebbet). A nehezen eltavolithatd
lerak6dasokhoz hasznaljon BOND Wash Solution oldatot (minél kevesebbet), majd 6blitse le DI vizzel.

BOND-IIl esetében tordlje le a nagy folyadéktérfogatt szallitd robot vezetSsint (3. elem itt: Abra 12-6).
Nyissa fel a felsd lemezt (ldsd A fels6 lemez eltavolitasa (. szakasz, 305. oldal)) és tisztitsa meg:
 Fltébetétek
» Vizelvezet nyildsok és vizelvezetd helyek
 Af(it6betétek kozotti terliletek

o Abetétek korili csepptélca
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Mindig ellenérizze, hogy a vizelvezetd nyilasok (beleértve a portok peremén 1évé kis elvezetd helyeket) nincsenek
eltomddve és nem sérliltek vagy karcoltak. Ha ezek vagy a targylemez festd eqység mas alkatrészei sériltek, [épjen
kapcsolatba az ligyfél tamogatdssal.

Abra 12-5: Térgylemez festd egység nyitott felsé fedéllel

Jelmagyarézat

1 Covertile bilincsek

2 Vizelvezet6 nyilas és
vizelvezet® helyek

9 3 F(t6betétek
4 Csepptalca

Nyitott felsd fedéllel ellenérizze a Clovertile bilincseket a lemez aljan és biztositsa a rugélabak szabad mozgdsat. Ha a
bilincs rugdk nem ugranak vissza lenyomaskor, a cseréhez lépjen kapcsolatba az ligyfél tamogatassal.
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A fels6 lemez eltavolitasa
1 Ellendrizze, hogy a feldolgozd modul tétlen, és nincs betoltott targylemeztdlca, majd kapcsolja ki a tapellatast.

2 Nyissa fel a felsd lemezt gy, hogy lenyomja a felsd lemezt és elforditja a kék elfordithatd rogzit6ket mindkeét
végeén (1. elemek itt: Abra 12-6 és Abra 12-7) egy negyed forditdssal az 6ra jaraséval ellentétes iranyban.
Akassza vissza a fels@ lemezt a zsanérjaiba (a feldolgozd modullal szemben allva a felsé lemez jobb oldala
nyilik fel).

Abra 12-6: BOND-IIl fels6 lemez

FRTTTTTii

- & & & & &

3 R

Jelmagyarazat

1 Elfordithatd rogzitékkel
2 Forgdpantok

3 Anagy folyadéktérfogatu
szallitd robot vezetdsinje

Abra 12-7: BOND-MAX felsé lemez

Jelmagyarézat

1 Elfordithato rogzitékkel

2 Forgopantok
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3 Afelsé lemez teljes eltavolitdsahoz (a rutin tisztitdshoz nem sziikséges) hizza ki a rugds betoltés( forgépant
rogzitéket a lemez két végén (2. elem itt: Abra 12-6 és Abra 12-7), majd emelje le a lemezt a targylemez festé
egyséqrol.

Abra 12-8: A felsé lemez csuklds régzitjének kioldasa

A felsé lemez visszahelyezése

@ A BOND-IIl targylemez fest6 egység felsd lemezei szamozottak; mindig a megfeleld felsé lemezt
helyezze a megfeleld térgylemez festd egységre (a feldolgozd modullal szemben éllva a bal oldali

targylemez festé egység az egyes szamu).

1 Keresse meg a csuklo pontokat a targylemez fest6 egységen. Tartsa a fels6 lemezt nyitott pozicioban és
helyezze az egyik csuklds rogzitét a csuklos pontra a targylemez festé egységen.

2 Huzza ki a masik csuklos rogzitét és helyezze a lemez végét a helyére, majd oldja ki a rogzit6t.
3 Zarjale afels6 lemezt, ellendrizve, hogy a lemez végén taldlhato nyildsok helyesen rogziilnek a csapokba.

4 Tartsa lenyomva a felsd lemezt és forditsa el a rogzitéket az 6ra jarasanak iranyaba. Egy negyed elforditassal

12.4.1  Atargylemez festd egysegek manualis kioldasa

A targylemez festd egységek manuadlisan kioldhatdk, példaul a lemezek eltavolitdsahoz daramsziinet esetén.

FIGYELMEZTETES: A targylemez festd egységek mozqo alkatrészeket tartalmaznak és slyos
sérliléseket okozhatnak. Mielétt megprobalna manudlisan kioldani a targylemez festd egységeket:
kapcsolja ki a feldolgozd modul haldzati kapcsoldjat, kapcsolja le a tapellatast, és huzza ki a
tapkabel csatlakozojat a fali aljzatbdl.

e 12.4.1.1 BOND-III
e 12.4.1.2 BOND-MAX
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12.4.1.1 BOND-III

elérezuhanhat. Az eljarast csak a veszélyekrél megfeleléen tajékoztatott és megfeleld képzéssel

2 FIGYELMEZTETES: A fecskendészivattyd modul (BOND-II1) nagy tomegd, és kioldaskor
rendelkezd kezel6k végezhetik.

Targylemez fest6 egység manudlis kiolddsa a BOND rendszeren:

1 Kapcsolja ki az aramellatast, €s huzza ki a tapkabelt.

2 Csavarja ki a négy hatszog( csavart a fecskendé modul fedelébdl a 3 mm hatszog( csavarkulcesal. Tavolitsa
el a fedelet, hogy jobban hozzaférjen a kioldd csapokhoz és modul fogantyihoz.

3 Keresse meg a két kioldo csapot az egyes és négyes fecskendd szivattyu mellett.

Abra 12-9: A kiold6csapok elhelyezkedése a nyitott egyséqggel

(..M N

4 Huzza el6re a két csapot, amig kattannak és engedje le a modult. Vigyazzon, hogy ne hizza vagy csipje be a
folyadék toml6ket a fecskendd fejeken mikozben a modul elére mozdul.

5 Afecskendd szivattyd modul megnyilik annyira, hogy lehet6évé teszi a hozzaférést a targylemez festd
egységekhez.
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6 Keresse meg a manualis kioldd gombot a targylemez fest6 egység alatt.
Abra 12-10: Manuélis kioldé gomb

7 Forditsa el a gombot az Abra 12-10 abrén lathatd irdnyba. Ekozben a Covertile fed6lapok a térgylemezek folé
keriilnek és a teljes egyséqg és talca felfele elmozdul.

8 Forditsa tovabb a kioldo gombot amig ellenallast érez. Ekkor a talcanak kivehetének kell lennie az egységhdl.
9 Tarolja a targylemezeket az intézetben érvényes eljarasok szerint.

10 Ovatosan nyomja vissza a fecskendd modult a helyére, vigyézva, hogy ne hizza vagy csipje be a folyadék
tomldéket a fecskendd fejeken.

11 A modul két oldalan Iéve két csapnak vissza kell rogzilnie a helyére.

fecskendé modul (BOND-III) teljesen le van zarva. Ha ezt elmulasztja, akkor miikodés kozben

c VIGYAZAT: Miivelet inditasa vagy a feldolgozé modul bekapcsolasa el6tt ellenérizze, hogy a
a fecskenddk karosodhatnak.

12 Helyezze vissza a fecskendé modul burkolatot és rogzitse a négy hatszog( csavarral.

A Protokoll &llapotat ellendrizni kell (lasd 5.2 Zaslon sa statusom protokola), mielétt bekapcsolna a feldolgozd
modult.

A feldolgozd modul bekapcsoldsakor elinditja a mikodést, érzékeli az egységek allapotat és elvégzi a hasznalathoz
szikséges muveleteket.

Elinditds utan a targylemez festd egység dllapota kioldott és nem jelenik meg Iépés a Protokoll allapot képernyén. A
feldolgozas befejezhetd a BOND-IIl egységen, vagy fejezze be a hatralévd lépéseket manualisan.
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Fejezet 12 Tisztitds és karbantartés (csak BOND-III és BOND-MAX)

12.4.1.2 BOND-MAX

Targylemez fest6 egység manudlis kiolddsa a BOND-MAX rendszeren:
1 Kapcsolja ki az aramellatast, és huzza ki a tapkabelt.
Nyissa ki a nagy folyadéktérfogatu tartdlyok ajtajat és tavolitsa el az olddszer tartalyokat.

Csusztassa ki a talcat a nagy folyadéktérfogatu tartalyok felsé nyilasanal.

N w N

Keresse meg a manualis kioldd gombot (Iasd: Abra 12-10) a targylemez festé egyséq alatt.

5 Forditsa el a gombot az Abra 12-10 dbrdn |4that¢ irdnyba. Ekézben a Covertile fedSlapok a targylemezek f6lé
keriilnek és a teljes egyséqg és talca felfele elmozdul.

6 Forditsa tovabb a kioldd gombot amig ellendllast érez. Ekkor a talcanak kivehetének kell lennie az egységhdl.
7 Tarolja a targylemezeket az intézetben érvényes eljarasok szerint.

8 Tisztitsa meg az also és fels6 csepptalcakat ha sziikséges, majd helyezze be Ujra a fels6 talcat a nagy
folyadéktérfogatu tartaly rekeszbe - a talca vége a 45 fokos elhajlassal el6re, az elhajldssal felfele kerdil.

9 Helyezze vissza a nagy folyadéktérfogatu tartalyokat.

10 Zadrja be a nagy folyadéktérfogatu tartaly rekesz ajtajat.

A Protokoll &llapotat ellendrizni kell (lasd 5.2 Zaslon sa statusom protokola), mielétt bekapcsolna a feldolgozd
modult.

A feldolgozé modul bekapcsoldsakor elinditja a mikodést, érzékeli az egységek allapotat és elvégzi a hasznalathoz
szikséges mUveleteket.

Elinditas utan a targylemez festé egység allapota kioldott és nem jelenik meg Iépés a Protokoll allapot képernyén. A
feldolgozas befejezheté a BOND-MAX egységen, vagy fejezze be a hatralévd |épéseket manudlisan.
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12.5 Inditsa Ujra a feldolgoz6 modult

A feldolgozd modulokat hetente ki kell kapcsolni és Ujra kell inditani. Ez fontos, mivel lehetévé teszi, hogy a feldolgozd
modul befejezze a rendszer ondiagnosztikai ellenérzését.

Az egylléses BOND vezérl6t nem kell rendszeresen kikapcsolni és Ujrainditani. Ha azonban érezhetd lassulds van a
BOND szoftverben, eléfordulhat, hogy djra kell inditania a vezérl6t a Windows Inditas Meniiben.

Ha BOND-ADVANCE rendszert hasznal, lasd: 16.1 A BOND-ADVANCE rendszer ujrainditasa.

Feldolgozd modul

A feldolgozd moduloknal ellendrizze, hogy egyetlen futas sincs betoltve, itemezve vagy feldolgozas alatt, és
kapcsolja ki a feldolgozé modul jobb oldaldn talalhatd haldzati kapcsoldt. Vérjon 30 masodpercet, majd kapcsolja be
Ujra. Inditdskor a BOND feltolti a folyadékrendszert és lefuttat egy sor rendszertesztet (Idsd 2.2.2 A feldolgozd modul
inicializélasa).

Felhivjuk figyelmét, hogy a folyadékrendszer részleges feltoltését futtathatja a feldolgozo modul lekapcsoldsa nélkill
(lasd Folyadékrendszer tisztitasa).

Folyadékrendszer tisztitasa

A Folyadékrendszer tisztitdsa gomb Karbantartés éperny6n elékésziti a tartalyok folyadék vezetékeit (a feldolgozd
modul inditdsanak részeként). Futtassa le a mlveletet, ha eltomédést vagy leveg6t tapasztal a folyadékrendszerben.

1 Afeldolgozé modulnak készenléti allapotban kell lennie, betoltott, Uitemezett vagy feldolgozas alatt 1évé
miveletek nélkl.

A Klinikai felileten valassza ki a feldolgozd modul fllet a Rendszeréllapot kijelz6 megjelenitéséhez.

Kattintson a Karbantartas fiilre, majd a Folyadékrendszer tisztitdsa gombra.

N w N

A megerdsitd Uzenetnél kattintson az Igen gombra.

5 A folyadékrendszert feltolti, ami néhany percet vehet igénybe.
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12.6  Aspiracios szonda

Az aspiracios szondat automatikusan megtisztitja a mosaskor a reagensekkel torténd érintkezések kozott a normal
mukodés részeként. Azonban emellett az BOND Aspiracios szonda tisztitorendszerrel tovabbi tisztitds végezhetd
hetente. A tisztitorendszer reagensei BOND rendszerre optimalizaltak és a BOND szoftver eqy tisztitasi protokollt
hasznal a mosdsi hatékonysdg maximalizaldsara. A BOND rendszer figyelmezteti a felhasznalot amikor szonda
tisztitas vagy csere sziikséges.

robot eltolddhat, ami a festés min6ségének romlasahoz vezethet.

é FIGYELMEZTETES: Ne mozgassa a f6 robotkart mikdzben a feldolgozé modul be van kapcsolva. A
Ha a robotot elmozditottdk: kapcsolja le a feldolgozé modult, varjon 30 masodpercet, majd
inicializalja Ujra.

Lasd:

e 12.6.1 Az aspirdcios szonda tisztitasa

12.6.1 Az aspiracios szonda tisztitasa

Tisztitas el6tt mindig kapcsolja ki a feldolgozé modult és vigyazzon, hogy ne hajlitsa el a probat. Torolje le az
aspiracios szonda kiilsejét hetente 70%-0s alkoholos oldattal egy szalmentes ronggyal vagy alkoholos kendével.
Ellendrizze az aspiracios szondahoz csatlakoztatott tomlét és biztositsa, hogy a tomlén ne legyen elhajlas vagy
eltomdédés. A tomlének tisztanak kell lennie.

A BOND értesiti, hogy meg kell tisztitania a szondat az BOND Aspiracios szonda tisztito rendszerrel 300
targylemezenként (lasd 12.6.2 Aspirdcios szonda tisztitds futtatdsa). Egy tisztitas futtatdsa vagy a szonda 3
cseréje utan a szamlalast automatikusan lenullazza. —~

BOND Az aspiracios szonda tisztitérendszert BOND-nél regisztralni kell ha az érzékeld rendszerrel egyszerre szallitjak
(lasd 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztraldsa). A szoftver rogziti a tisztitérendszer hasznalatét, lehetévé
téve 15 tisztitas minden rendszerben.

Atisztitérendszer reagensek hatékonysaganak fenntartasahoz csak hasznalatkor toltse be a
feldolgozé modulokba. Az aspirdcids szondat nem lehet tisztitani, mikozben barmely mas reagens
vagy reagens rendszer van betoltve a feldolgozé modulba, a targylemez feldolgozast pedig nem
lehet elinditani, ha a tisztitérendszer a feldolgozé modulba van helyezve.
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12.6.2 Aspiracios szonda tisztitas futtatasa

Az aspiracios szonda tisztitasahoz az BOND Aspiracios szonda tisztitorendszerrel kovesse az alabbi utasitasokat.

A tisztitdsi protokoll futtatdsa kortlbelll 20 percet vesz igénybe.

T

N w0

a

A feldolgozd modulnak készenléti allapotban kell lennie, betdltott, Utemezett vagy feldolgozas alatt 1év6
mUveletek nélkul.

Tavolitson el minden reagenst és reagens rendszert a feldolgozé modulbdl.

Helyezzen be egy BOND Aspiracids szonda tisztitd rendszert a reagens télcaba a feldolgozé modulon.
A klinikai feluleten valassza ki a feldolgozd modul fiilet a Rendszeréllapot kijelz6 megjelenitéséhez.
Kattintson a Karbantartas fiilre, majd az Aspiraciés szonda tisztitdsagombra.

Amikor kéri, a tisztitas elinditdsahoz kattintson az Igen gombra.

A tisztitasi protokoll elindul, amelyet a feldolgozé modul filén a tisztitasi ikon jelez.

Varjon, amig a rendszer értesiti a tisztitas befejezésérdl.

Tavolitsa el az BOND Aspirdcios szonda tisztito rendszert a reagenstalcarol.

A normdl mikodés folytatasahoz kattintson az OK gombra a Tisztitds befejezve parbeszédablakban.
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12.7 Mosoblokk és kever0 allomas

A keveréallomas hat mélyedéssel rendelkezik a reagensek keveréséhez. A mosdblokkba helyezhet6 be betétként.

Abra 12-11: Feliilnézet a mosoblokkrél és mosé teriiletrd (1) és keverééllomésral (2)

I — 1
— | [OOOOCE—
@S ]l
FIGYELMEZTETES: Az immunhisztokémidban és in situ hibridizacioban hasznalt egyes reagensek
@ veszélyesek. A folytatds elétt bizonyosodjon meg arrél, hogy rendelkezik a megfeleld képzettséggel:

Ellenérizze rendszeresen a keveréallomast, hogy nincs-e elszinez6dés vagy sérlilés és cserélje ki, ha sziikséges.
Cserélje ki az dllomast havonta a normal karbantartas részeként. Eltavolitds elétt mindig fejezze be a miveleteket.

A kever@allomas eltdvolitdsahoz ragadja meg a fiilet a keveréallomas hatuljan és emelje ki.

A keverdallomas tisztitasa

A kever@allomas a havi cseréig Ujrahasznalhatd, feltéve, hogy nem sérilt vagy nincs erételjesen elszinezédve, és
megfeleléen megtisztitottak.

1 Aztassa legalabb 30 percig friss 0,5% W/V natrium-hipoklorid DI vizes oldatban, ha sziikséges a tisztitas.
Vegye ki, majd meritse friss DI vizbe 10-szer.

Aztassa reagens mindsités( alkoholban legaldbb 10 percig.

M~ w N

Rdzza 30 masodpercig, és tavolitsa el.

5 Szdritsa meg a levegon.

A mosoblokk tisztitasa

Tisztitsa meg hetente a mosdblokkot egy szalmentes ronggyal.

VIGYAZAT: Ne hasznaljon pamut hegy( tisztitd pélcikét a mosdblokk nyildsainak tisztitdsahoz - a
vattapamacsok levalhatnak és eltomithetik a nyilasokat.
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12.8 Burkolatok, ajtok és fedel

Tisztitsa meg a burkolatokat, ajtokat (ha van) és a feldolgozd modul fedelét hetente egy portorlével vagy ronggyal.

Ne hasznaljon tisztitdszereket, ha szlikséges nedvesitse be vizzel a rongyot és azzal torolje le a szennyezdédést a
burkolatokrol, ajtokrol és a fedélrdl.

Ha barmely burkolat, ajtd vagy a fedél deformalddik vagy sériilt, a cseréhez Iépjen kapcsolatba az
ugyféltamogatassal.

12.9 ID olvaso

Atargylemezek megfeleld azonositdsahoz az ID olvaso ablakat a fé robotkaron tisztan kell tartani. Hetente, vagy
gyakrabban, ha az olvasé nem olvassa be megfelel6en az azonositdkat, tisztitsa meq az ablakot egy 70%-0s
alkoholos oldattal megnedvesitett szalmentes ronggyal.

Abra 12-12: 1D olvasé
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12.10 Csepptalcak

Tisztitsa meg a csepptalcakat havonta, vagy gyakrabban ha kifolyt a reagens vagy olddszer. Ha tulzott szivargast
vagy so lerakodast tapasztal, Iépjen kapcsolatba az ligyféltdamogatassal.

» 12.10.1 BOND-IIl Nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptalcak
e 12.10.2 BOND-IIl feldolgozé modul csepptélca
e 12.10.3 BOND-MAX Nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptalca

12.10.17 BOND-III Nagy folyadékterfogatu tartaly
csepptalcak

A BOND-III két nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptalcaval rendelkezik a nagy folyadéktérfogatu tartalyok alatt a
feldolgozd modul also és felsd szintjén.

A BOND-IIl nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptalcak tisztitdsdhoz kdvesse az aldbbi eljarast:
1 Kapcsolja ki a feldolgozé modult.

2 Tavolitsa el a nagy folyadéktérfogatu tartalyokat.
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3 Tavolitsa el a nagy folyadéktérfogatu tartalyok sulyérzékel6it védd fekete burkolatokat (Iasd Abra 12-13).
Tordlje le a burkolatokat egy ronggyal vagy 70%-0s alkoholos oldatba aztatott gézpdlyaval.

Abra 12-13: BOND-III nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptalcék, a sulyérzékels burkolatok mutatasaval

LLTEEL LT T iR BEEdOUR Y AFaEEMIan LLLLLELLLLS

0000000

4 Torolje le a csepptalcdkat a 70%-0s alkoholos oldattal. Keriilje az érintkezést a fém sulyérzékeldkkel.
5 Torolje szdrazra a csepptalcakat egy papirtorlével.

6 Torolje le az 0sszes nagy folyadéktérfogatu tartalyt és helyezze vissza a megfelel6 pozicidba.
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12.10.2 BOND-III feldolgozo modul csepptalca

A BOND-IIl egy harmadik csepptélcaval is rendelkezik, amely a feldolgozé modul alatt talélhatd, lasd alabb: Abra
12-14.

Abra 12-14: A BOND-II! feldolgozé modul csepptalcéja

LLIEE LT T i i e
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A feldolgozd modul csepptalcajahoz a kovetkez6 eljarast kovetve férhet hozza:

1 Keresse meg a csepptalcét a feldolgozé modul alatt (1asd Abra 12-14), és hizza kifelé a talcét. Két kézzel
tdmassza ald a talca sulyat, hogy a folyadék ne folyhasson ki.

2 Uritse ki a télca tartalmét és dobja ki a hulladékot az intézetben engedélyezett eljarasok szerint.

@ Atalca hatso sarkaban egy csatorna talalhato, amely el6segiti az ontést és a véletlen kiomlés
elkerilését.

3 Mossa meg a talcat 70%-0s alkoholos oldatban, majd helyezze vissza a megfelel6 pozicidba.
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12.10.3 BOND-MAX Nagy folyadéktérfogatu tartaly
csepptalca

BOND-MAX egyetlen csepptalcdval rendelkezik, amely az olddszer tartalyok alatt, a nagy folyadéktérfogatu tartaly
rekeszben talalhato.

A nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptélca tisztitdsdhoz kovesse az alabbi eljarast:
1 Kapcsolja ki a feldolgozé modult és tavolitson el minden nagy folyadéktérfogatu tartalyt.
2 Tavolitsa el a csepptalcat és tordlje le egy ronggyal, vagy 70%-0s alkoholos oldatba aztatott gézpolyaval.

3 Torolje szérazra a csepptalcat eqy papirtdriével, és helyezze vissza a helyére (az ivelt széle van a feldolgozé
modul elejénél).

4 Torolje le az 0sszes nagy folyadéktérfogatu tartalyt és helyezze vissza a megfelel§ pozicidba.

12.171 Targylemeztalcak

Tisztitsa meg a targylemez tartokat havonta meleg szappanos vizzel, majd oblitse le folyd vizzel. Hasznalat el6tt
mindig szaritsa meg a talcakat. Cserélje ki a deformalddott vagy sérlilt talcdkat.

12.12 Nagy folyadektérfogatu szallito robot szondak
(csak BOND-III)

A nagy folyadéktérfogatu szallité robot szondait havonta meg kell tisztitani 70%-0s alkoholos oldattal egy szalmentes

ronggyal vagy alkoholos kendével.
Tisztitas kozben ellendrizze a szondak dllapotat és cserélje ki, ha sziikséges.

* 12.12.1 Anagy folyadektérfogatu szallito robot szondak tisztitasa

12.12.1 Anagy folyadéktérfogatu szallito robot szondak
tisztitasa

Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu szallité robot adagold szondékat havonta, vigyazva, hogy ne hajlitsa el a
szondakat.

FIGYELMEZTETES: A nagy folyadéktérfogatu szallitd robotok a térgylemez festd egységek mellett
mozognak, lehet6vé téve a tisztitast. Az eljarast csak a veszélyekrél megfeleléen tajékoztatott és
megfeleld képzéssel rendelkez6 kezeldk végezhetik.
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1 Afeldolgoz6 modulnak készenléti allapotban kell lennie, betoltott, Utemezett vagy feldolgozas alatt Iévo
mUveletek nélkdl.

2 Aklinikai fellileten vélassza ki a feldolgozé modul filet a Rendszeréllapot kijelz6 megjelenitéséhez.
3 Kattintson a Karbantartds fiilre, majd a Nagy folyadéktérfogatu szallité robot szonddk tisztitdsa gombra.

4 Figyelmesen olvassa el a Nagy folyadéktérfogat( szallité robot szondak tisztitdsa parbeszédablakot, rogzitse
az 0sszes targylemez talcat és kattintson az Igen gombra a folytatdshoz.

Abra 12-15: Térélje le mindhdrom nagy folyadéktérfogatu széllité robot szondat 70% alkoholos oldattal (a
szonda jelzéssel ellatva)

Jelmagyarazat

1 Szondacsé csatlakozo

2 Szonda

5 Amikor mindhdrom olddszer szallité robot a feldolgozd modul elejére kerdilt, kapcsolja ki azt.
6 Ovatosan tisztitsa meg a szondakat 70% alkoholos oldattal egy puha ronggyal vagy alkoholos kendével.
Vigyazzon, hogy ne mozditsa el a szonddkat.

7 A pdrbeszédablakban valassza ki a megtisztitott nagy folyadéktérfogatu szallité robot szondakat és kattintson
a Kész gombra. Vagy, ha nem tisztitott meg szondat, kattintson a Nincs tisztitds gombra.

8 Inditsa Ujra a feldolgozé modult. Az inicializacid soran az olddszer szallitd robotok visszatérnek a feldolgozo
modulban hatul Iév6 alaphelyzetiikbe.
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12.13 Fecskendok

BOND értesiti a fecskendd (BOND-MAX) vagy a fecskenddk (BOND-III) cseréjérdl hat havonta vagy 7800
feldolgozott targylemezenként, amelyik kordbban bekdvetkezik (Idsd 5.1.2 Hardver dllapot). =~

=

Szemrevételezéssel ellendrizze a fecskend6t, kiilonosen a fecskendd tetején és a dugattyd alatt, hogy nincs-
e szivargas hetente egyszer az inditds sorén vagy a Folyadékrendszer tisztitasakor (lasd 12.5 Inditsa Ujra a feldolgozo
modult). Emellett ellenérizze a csatlakoz6 csoveket és csatlakozdkat. Ha szivargast tapasztal, cserélje ki.

Ha azt szeretné, hogy egy Leica Biosystems technikus cserélje ki a fecskendé(ket), kérjiik, Iépjen kapcsolatba az
lgyféltamogatdssal. Egyéb esetben az alabbi leirds szerint kicserélheti a fecskendé(ket).

FIGYELMEZTETES: Mindig viseljen védéruhazatot és keszty(it.

e 12.13.1 A fecskendék BOND-IIl cseréje
e 12.13.2 ABOND-MAX 9-portos fecskendd cseréje

12.13.1 A fecskendOk BOND-III csergje

Hacsak nem kell egy hibas fecskend6t cseréljnie, a fecskenddket lehetbleg egyszerre cserélje.
1 Afeldolgozé modulnak készenléti allapotban kell lennie, betoltott, titemezett miveletek nélkil.
A klinikai feliileten valassza ki a feldolgozé modul fiilet a Rendszeréllapot kijelzé megjelenitéséhez.

Kattintson a Karbantartds fiilre, majd az Fecskendé cseréje gombra.

N w0

Olvassa el az utasitasokat, és kattintson az Igen gombra.

A feldolgozé modul eltdvolitja a folyadékot a fecskend6kbdl és a cseréhez sziikséges poziciéba helyezi (ez
s,

koriilbelll 10 percet vehet igénybe). Varjon, amig a feldolgozé modul lekapcsol Lo , majd kapcsolja ki. Ne
kapcsolja ki a vezérl6t (vagy termindlt, BOND-ADVANCE).

c VIGYAZAT: Ellendrizze, hogy a feldolgozé modul ki van-e kapcsolva, miel6tt folytatna.

5 Csavarja ki a négy hatszogUl csavart a fecskendé modul fedelébél a 3 mm hatszogU csavarkulccsal. Tavolitsa
el a fedelet.

6 A fecskend6knél lazitsa meg a fecskendd bilincs csavarjat és engedie le a bilincset.
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7 Haszndlja a 2,5 mm-es hatlapu kulcsot a dugattyuzaro csavar eltdvolitdsdhoz a dugattyu aljan.

Abra 12-16: A dugattyu kicsavarasa a hatlapu kulccsal

-
Egyes modelleken hatszogl csavar helyett pillangdcsavar talalhato.

8 Csavarja le a fecskendd palackot a szeleprdl. Tavolitsa el a fecskendét és a bilincset a feldolgozd modulral.
9 Helyezze be az Uj fecskend6t a bilincsen keresztl.

10 Helyezze a fecskend6t és a bilincset a feldolgozé modulra - csavarja be a fecskend6t a szelepbe.

11 Cserélje ki a dugattyu zar csavart, és huzza meg.

12 Emelje fel a bilincset a fecskend? tetejéig €s hizza meg a csavart.

13 Helyezze vissza a fecskendé modul burkolatot és rogzitse a négy hatszog( csavarral.

14 A péarbeszédablakban vélassza ki a sikeresen kicserélt fecskendé(ket) és kattintson a Kész gombra. Vagy, ha
nem volt sikeres csere, kattintson a Nincs csere gombra.

15 Inditsa Ujra a feldolgoz6 modult.

16 Inditaskor ellendrizze, hogy nincs-e szivargas a feldolgozé modulban, kiilonosen a fecskenddk tetejénél vagy a
dugattyuk alatt. Ha szivargds van, jelezze az ligyféltdmogatasnak.

17 Az j fecskendd helyes beszerelésének ellendrzéséhez és a megfeleld festés biztositasdhoz végezzen szovet
tesztet vagy kontroll tesztet.

12.13.2 A BOND-MAX 9-portos fecskendd cseréje

1 Afeldolgoz6 modulnak készenléti allapotban kell lennie, betoltott, Utemezett miveletek nélkdil.
2 Aklinikai feliileten valassza ki a feldolgozé modul flilet a Rendszeréllapot kijelzé megjelenitéséhez.

3 Kattintson a Karbantartds fulre, majd az Fecskendd cseréje gombra.
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4 Olvassa el az utasitasokat, és kattintson az Igen gombra.

A feldolgozé modul eltavolitja a folyadékot a fecskend6kbdl és a cseréhez szilkséges pozicioba helyezi.
s\,

Varjon, amig a feldolgoz6 modul lekapcsol L , majd kapcsolja ki. Ne kapcsolja ki a vezérlét (vagy
terminalt, BOND-ADVANCE).

c VIGYAZAT: Ellendrizze, hogy a feldolgozé modul ki van-e kapcsolva, miel6tt folytatna.

5 Lazitsa meg a fecskendd bilincs csavarjat és engedje le a bilincset.

6 Hasznaljon hatlapu kulcsot a dugattyuzard csavar eltavolitdsahoz a dugattyu aljan.

Abra 12-17: A dugattyu kicsavarasa a hatlapu kulccsal
|

J

— |

R

Egyes modelleken hatszogU kulcs helyett pillangocsavar talalhato.

7 Csavarja le a fecskendd palackot a szeleprdl. Tavolitsa el a fecskendét és a hilincset a feldolgozé modulrdl.
8 Helyezze be az Uj fecskend6t a bilincsen keresztdil.
9 Helyezze a fecskend6t és a bilincset a feldolgozé modulra — csavarja be a fecskendét a szelepbe.

10 Cserélje ki a dugattyu zar csavart, és hizza meg.

11 Emelje fel a bilincset a fecskend¢ tetejéig €s hizza meg a csavart.

12 A pdrbeszédpanelen kattintson az Igenre a fecskendd sikeres cseréjének megerésitéséhez.

13 Inditsa Ujra a feldolgozé modult.

14 Inditaskor ellendrizze, hogy nincs-e szivargas a feldolgozé modulban, kiilonosen a fecskendék tetejénél vagy a
dugattyuk alatt. Ha szivargas van, jelezze az lgyféltdmogatdsnak.

15 Az Uj fecskendd helyes beszerelésének ellenérzéséhez és a megfeleld festés biztositdsahoz végezzen szovet
tesztet vagy kontroll tesztet.
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12.14 Tapellato biztositékok

A régebbi BOND-III és BOND-MAX feldolgozd modulok két haldzati biztositékkal és két fit6egység tapbiztositékkal
rendelkeznek. Az alternativ BOND-IIl és BOND-MAX feldolgozé modulok csak két hdlozati biztositékkal rendelkeznek.
A biztositékok névleges adatai a haldzati tapellatastol fliggéen valtoznak. A biztositékok a hatsd burkolaton talalhatok
(lasd 2.2.13 Hatlap).

A régebbi BOND-III a kdvetkezd biztositékokat hasznalja:

Biztositék 100-240 VAC elltas

F1 Melegité tapellatas 3AG T8A 250V UL
F2 Rendszer tapellatas 3AG T8A 250V UL
F3 AC tapellatas (semleges) 3AG T15A 250V UL
F4 AC tapellatés (aktiv) 3AG T15A 250V UL

Az alternativ BOND-III a kdvetkez6 biztositékokat hasznalja:

Biztositék Leiras 100-240 VAC ellatas
F3 AC tapellatas (semleges) 3AG T15A 250V UL
F4 AC tépellatas (aktiv) 3AG TT5A 250V UL

A régebbi BOND-MAX feldolgozé modulok a kovetkezd biztositékokat hasznaljak:

Biztositék Leiras 100-240 VAC ellatas
F1 AC tapellatas (aktiv) 3AG T15A 250V UL
F2 AC tdpellatas (semleges) 3AG T15A 250V UL
F3 24V melegit6 ellatas 3AG T8A 250V UL
F4 24 VDC tapellatas 3AG T8A 250V UL

Az alternativ BOND-MAX feldolgozd modulok a kovetkez6 biztositékokat hasznaljak:

Biztositék 100-240 VAC elltas

F1 AC tapellatas (aktiv) 3AG T15A 250V UL
AC tapellatas (semleges) 3AG T15A 250V UL

F2

é FIGYELMEZTETES: Ne kisse &t vagy ne zérja rovidre a biztositékokat.
Biztositékcsere elétt kapcsolja ki a feldolgozd modult, és huzza ki a tapkabelt.
A biztositékokat csak szabvanyos alkatrészekre cserélje, és ha a biztositékok gyakran kioldédnak,
lépjen kapcsolatba az lgyféltamogatdssal.
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A biztositékok cseréjéhez tegye a kovetkezoket:
1 Kapcsolja ki a feldolgozé modult.
Kapcsolja ki a f6 tapellatast és valassza le a f6 tapellatast a fali csatlakozabal.

Csavarja ki a biztositék fedelét.

N w0

Hulzza ki a biztositékot és cserélje ki. A helyes jellemz6kkel rendelkez6 biztositékra cserélje.

5 Nyomja be a biztositék fedelét és csavarja be az 6ra jarasanak irdnydba. Ne hizza tul szorosra.
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'I Tisztitas és karbantartas
(vegyes)

13.1 Kézivonalkod olvasok

13.1.1  Citac crticnog koda Symbol

@ Ove upute odnose se samo na raniji ¢itac crticnog koda Symbol. Ako imate noviji ¢itac crticnog koda
Honeywell ili Zebra, pogledajte 13.1.2 Cita¢ crti¢nog koda Honeywell ili 13.1.3 Zebra DS2208

vonalkdd olvaso.

Cistite ruéni &ita¢ jednom tjedno:

» Nemojte dopustiti da bilo koji abrazivni materijal dodiruje prozor
» Nemojte rasprSivati vodu ili druge tekucine za CiS¢enje izravno na prozor
» Nemojte uklanjati gumeni vrh Citaca.
Citac ocistite na sljedeci nagin:
1 najprije odvojiti ¢itaC od kontrolera ili kompjuterskog terminala.
2 Uklanjanje Cestica prljavstine vlaznom mikrofiber krpom.

3 Prozor obriSite mikrofiber krpom koju ste namocili otopinom 70-postotnog alkohola.

FIGYELMEZTETES: Rucni ¢itac crticnog koda sadrzi laserski uredaj koji moze uzrokovati teska
oStecenja oka.

Ne gledajte u prozor Citaca dok je ukljucen.
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13.1.1.1 Konfiguracija Citaca crticnog koda Symbol

Da histe ponovo inicijalizirali &itac crti¢nog koda Symbol (USB), ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvode i
odmah skenirajte svaki od sljedecih crti¢nih kodova.

Abra 13-1: Redoslijed skeniranja crti¢nog koda za konfiguraciju ¢itaca Symbol

1. szkennelés: Osszes alapértelmezés bedllitasa

2. szkennelés: Code 128 engedélyezése

3. szkennelés Szkennelési opciok

4. szkennelés <DATA><SUFFIX>

5. szkennelés Enter
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13.1.1.2 Postavljanje glasnoce bipera

Da biste postavili glasnocu bipera za Citac crticnog koda Symbol, ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce i

skenirajte crti¢ni kod u nastavku koji odgovara zeljenoj funkcionalnosti.

Abra 13-2; Crticni kodovi glasnode bipera za Symbol &ita&

Niska razina glasnoce

Srednja razina glasnoce

IRV
13.1.2  Cita¢ crtitnog koda Honeywell

Velika razina glasnoce

koda Symbol, pogledajte 13.1.1 Citac crticnog koda Symbol. Ako imate &ita crtinog koda Zebra

‘ Ove upute odnose se samo na noviji Citac crticnog koda Honeywell. Ako imate raniji Citac crticnog
DS2208, pogledajte 13.1.3 Zebra DS2208 vonalkdd olvaso.

Cistite rugni ¢ita¢ jednom tjedno:

» Nemojte dopustiti da bilo koji abrazivni materijal dodiruje prozor

» Nemojte rasprsivati vodu ili druge tekucine za Ciscenje izravno na prozor
Citad ocistite na sljedeci nagin:

» najprije odvojiti ¢itac od kontrolera ili kompjuterskog terminala.

« Uklanjanje Cestica prljavstine s vodom navlazenom mikrofiber krpom.

 Prozor ocCistite mikrofiber krpom koju ste namocili otopinom 70-postotnog alkohola.

Ako rucni Citac crticnog koda ne radi ispravno, vasa servisna organizacija moze zatraziti da se ponovo inicijalizira.

Takoder moZete podesiti glasnodu bipera na ¢itacu.
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13.1.2.1 Konfiguriranje Citaca crticnog koda Honeywell

Da histe ponovo inicijalizirali ¢itac crti¢nog koda Honeywell (USB), ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce i
skenirajte crti¢ne kodove redoslijedom prikazanim u nastavku:

Abra 13-3: Crticni kodovi za konfiguraciju ¢itaca

Skeniranje 1: Ukloni prilagodene zadane postavke

Skeniranje 2: Aktiviraj zadane postavke

Snimanje 3: Konfiguracija Citaca Honeywell

13.1.2.2 Postavljanje glasnoce bipera

Da biste postavili glasnocu bipera za Citac crticnog koda Honeywell, ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce
i skenirajte crticni kod u nastavku koji odgovara zeljenoj funkcionalnosti.

Abra 13-4: Crticni kodovi glasnoée bipera za Honeywell &ita¢

Niska razina glasnoce

Srednja razina glasnoce
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Velika razina glasnoce

Iskljucivanje bipera

13.1.2.3 Konfiguracija koristenja bez ruku

Kada se CitaC postavi na postolje, tada je normalno da se koristi bez ruku i ne morate pritisnuti okidac prilikom ¢itanja
crti¢nog koda.

Da biste postavili koristenje bez ruku na ON (UKLJUCENO) ili OFF (ISKLJUCENO) za Gita¢ crticnog koda Honeywell,
ispiSite tiskanu kopiju ove stranice dobre kakvoce i skenirajte crti¢ni kod u nastavku koji odgovara Zeljenoj

funkcionalnosti.

Abra 13-5: Crticni kodovi za uporabu bez kori$tenja ruku za Gitac Honeywell

Uporaba bez koritenja ruku ON (UKLJUCENO)

Uporaba bez koristenja ruku OFF (ISKLJUCENO)
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13.1.3 Zebra DS2208 vonalkod olvaso

‘ Ezek az utasitasok csak az Ujabb Zebra vonalkdd olvasora vonatkoznak. Ha On a korabbi Symbol
vonalkdd olvaséval rendelkezik, olvassa el ezt: 13.1.1 Citac crticénog koda Symbol. Ha On a
Honeywell vonalkdd olvasdval rendelkezik, olvassa el ezt: 13.1.2 Citac crticnog koda Honeywell.
Tisztitsa meg a kézi szkennert hetente:
» Ne engedje, hogy barmilyen karcold anyag hozzaérjen az ablakhoz
» Ne permetezzen vizet vagy mas tisztito folyadékot kozvetleniil az ablakba
A szkennert a kovetkezé modon tisztitsa meg:
» El6szor csatlakoztassa le a szkennert a vezeérl6rél vagy a terminalrol
» Aszennyez@ részecskéket nedves, szoszmentes ruhdval tavolitsa el.

» Az ablakot 70% -os alkohollal benedvesitett szoszmentes ruhaval tordlje le.

Ha a kézi vonalkod olvasd nem mikodik megfeleléen, a szerviz szervezet kérheti annak Ujra-inicializaldsat. A csipogo
hangerejét is beallithatja a szkenneren.
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13.1.3.1 A Zebra vonalkdd olvaso konfiguralasa

A Zebra vonalkéd olvaso Ujbdli inicializéldsdhoz (USB) nyomtasson egy j6 minéségi mésolatot errél az oldalrél és
olvassa be sorban az alabbi vonalkddok mindegyikét.

Abra 13-6: Vonalkdd szkennelési szekvencia a Zebra olvasé konfiguréldsahoz

1. szkennelés: Alapértelmezés bedllitdsa

2. szkennelés: Code 128 engedélyezése

3. szkennelés: Szkennelési opciok

4. szkennelés: <DATA> <SUFFIX>

5. szkennelés: Enter

6. szkennelés: A Caps Lock billenty( felilbirdldsa (Engedélyezés)
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13.1.3.2 Csipogd hangerejének beallitasa

A Zebra vonalkdd olvasohoz tartozo csipogd hangerejének beallitasahoz nyomtasson egy jo mindségl masolatot
errél az oldalrdl és olvassa be azt az aldbbi vonalkddot, amely megfelel a kivant szintnek.

Abra 13-7: Csipogd hangerd vonalkédok Zebra szkennerhez

Alacsony hanger6

q

Kozepes hangerd

Magas hangerd

13.1.3.3 Erintésmentes hasznélat konfiguraldsa

Ha a szkennert az allvanyara helyezi, akkor normal esetben érintésmentesen hasznalhatd, és nem kell megnyomnia a
ravaszt, amikor egy vonalkddot olvas.

A Zebra vonalkdd olvaso érintésmentes hasznalatanak BE- €s Kl-kapcsolasahoz nyomtasson egy jo mindség(
masolatot err6l az oldalrol és olvassa be azt az alabbi vonalkddot, amely megfelel a kivant funkcionalitasnak.

Abra 13-8: Erintésmentes hasznélat vonalkddok Zebra szkennerhez

Erintésmentes hasznélat BE

Erintésmentes hasznélat K|
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13.2 Targylemez-cimkézo

A targylemez cimkézd el van latva kézikonyvekkel. Nézzen utana ezekben a cimkék és a nyomtatasi szalag
tisztitasara s betoltésére vonatkozo instrukcioknak. Tisztitsa havonta.
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4 A reagensek BOND hasznalata

Jelen fejezet a BOND rendszerrel végzett szovetfestés dltalanos tudomanyos és klinikai tudnivaldit tartalmazza.

Minden Leica Biosystems termékhez teljes korl hasznalati utasitas tartozik. A minta elékészitésével, minéség-
ellendrzésével és az elemzési minta értelmezésével kapcsolatos reagens specifikus informaciokat elészor ebben a
hasznalati utasitasban keresse. Ezen folyamatoknak a BOND rendszerben vald lefolydsara vonatkozo altalanos
Utmutatast az alabbiakban ismertetjuk.

e 141 Azeljaras elve

e 14.2 Minta el6készités

e 14.3 Min6ségellenérzés

o 14.4 Afestés értelmezése

e 14.5 Altaldnos korlatozasok

o 14.6 Referencidk

14.1 Azeljaras elve

Ez a fejezet az IHC és ISH é&ltalanos bevezetését tartalmazza. Emellett leirja az BOND érzékelé rendszereket.

Immunhisztokémia (IHC)

Az immunhisztokémiai eljarasokat mar legaldabb 50 éve hasznaljak specifikus antigének azonositasara sejtekben és
szovetekben. Az elsé dokumentalt modszer fluoreszkald cimkéket hasznalt 1941-ben ' Ezt kdvetSen enzimeket
vezettek be, mint a peroxiddz . Napjainkban az immunhisztokémiat a sejt felismerés elsegitésére hasznaljak a rutin
H & E paraffin festés mellett és kisegité modszerként a normal és rendellenes sejtek azonositasdra. Az
immunhisztokémiai modszerek a 'standard eljarasokka' valtak a sebészeti patoldgiaban azokban az esetekben, ahol a
klasszikus modszerekkel nem lehet végleges diagnézist feldllitani **. Azonban felmeriilt néhany fenntartas a
modszer ismételhetéségét illetden °, a szinte univerzélis elfogadottsaga ellenére.

Az BOND automatizalt rendszer reagensei immunhisztokémiai modszerekkel kimutatjak az antigéneket a
szovetdarabokban. Osszefoglalva, egy bizonyos elsddleges antitest eqy részhez kotédik, ekkor a BOND felismer
rendszer vizualizalja az 0sszetételét.
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helyen hasznalnak egy szovetmintan. A jelold az els6dleges antitest az IHC-ben, vagy a szonda az

‘ A diagnosztikai 'jelolé' egy olyan reagens, amelyet egy specifikus antigén vagy DNS/RNS kotési
ISH-ban (I&sd aldhb).

In Situ hibridizacié (ISH)

A molekuldris bioldgiai madszerek jelentés mértékben novelték a betegségre vonatkozo ismereteinket. Az In situ
hibridizacio kombinalja a molekularis bioldgiat és hisztoldgiat, lehetéve téve a DNS vagy RNS vizualizaciojat sejtszintd
megjelenésiikben. A nukleinsavas azonositas 1969 °-es elsd bevezetése 6ta az in situ hibridizacids protokollok
fejlesztései egyre értékesebb eszkozzé tették a klinikai patoldgidban és kutatdsban egyarant.

Az in situ hibridizacio a nukleotid alapok kiegészit6 kotését hasznalja a DNS-ben vagy RNS-ben. Eqy cimkével ellatott

nukleinsav szonda csak a kiegészité sorozathoz kotédik a rogzitett szovet- vagy sejtmintan. A szonda vizualizalasara
egy antitestet helyeziink a cimkére, amelyet BOND polimer érzékeld reagens kovet. Az BOND automatizalt rendszer és
a reagensek megbizhat6 és hatékony alternativat biztositanak egy megterhelé manualis modszerhez képest.

14.1.1  BOND Eszlelérendszerek

A Leica Biosystems egy sor, specifikusan a BOND-hoz kifejlesztett érzékelérendszereket biztosit. Ezek kozdil
kiemelkedd jelent6ségli a BOND Polymer Refine Detection™ rendszer, amely magas intenzitasu festést nyujt éles
felbontassal streptavidin és biotin hasznalata nélkl.

Az elérhetd BOND érzékelérendszerek az alabbi részben talalhatok.

e 14.1.1.1 BOND polimer finomészlelés

e 14.1.1.2 BONDPolymer Refine Red Detection

14.1.1.1 BOND polimer finomészleles

reagens rendszer talcaban kerdl szallitasra, a hematoxilin reagenstartaly pedig kilon kiegészit6

‘ A BOND-PRIME feldolgozé modul ennek az észlelérendszernek egy masik verziojat haszndlja. Kettés
elem. A tovabbi informaciokat lasd a kiilonallo BOND-PRIME felhasznaldi kézikonyvben.

A BOND polimer DAB-alapu rendszer, a BOND Polymer Refine Detection magas intenzitasu festést biztosit a
célantigénhez kot6do antitest vagy nukleinsavhoz kot6dd szonda éles elhataroldsaval. A rendszer nem hasznal
streptavidint és biotint és ezaltal kikliszoboli az endogén biotin altal okozott nem specifikus festést. Az endogén
biotin szamos szovetben megjelenik, mint példaul a bélrendszeri, vese, maj és mell daganatokban. BOND polimer
érzékeldrendszerek magasabb érzékenységgel rendelkeznek, mint a cimkével ellatott streptavidin-biotin rendszerek,
ami alacsonyabb antitest koncentraciot és gyorsabb eredményt tesz lehet6ve.

Minden Iépésnél a BOND rendszer inkubalja a részeket egy pontos ideig, majd lemossa a részeket a hozza nem kotott
anyag eltavolitasahoz. A protokoll Iépések — beleértve az inkubalast, a mosast és az eredmények értelmezését - a
BOND Polymer Refine Detection hasznalati utasitasban leirtak szerint torténnek. Az eredményeket egy optikai
fénymikroszkdp segitségével értelmezi és segitséget nyujt a patoldgiai folyamatok elkiilonité diagnézisanak
felallitdsaban, amely hozzékapcsolddik egy adott antigénhez vagy sem.
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Ha erésebb intenzitas szlikséges, a kovetkezd opciok érheték el az 6sszes BOND polimer érzékelérendszerhez:

» Azinkubalasiid6 novelése az elsédleges antitest vagy szonda és/vagy érzékel6rendszer komponensekhez.
» BOND DAB Enhancer fokoz¢ lépés hasznalata.

» Az IHC esetében novelni kell az elsédleges antitest koncentraciot.

‘ Ez a harom opcid nem all rendelkezésre a Bond Oracle™ HER2 IHC rendszerhez.

A BOND Oracle HER2 IHC rendszer egy teljes rendszer, amely meghatdrozza a célfehérje vagy gén jelenlétét, és
ezaltal a célzott terapidval valo kezelés megfelel6ségét. Ez az elemzési minta teljes, optimalizalt rendszerként érkezik,
hasznalatra kész antitestekkel, észlel6 reagensekkel, kontroll reagensekkel és egyes esetekben kontroll
targylemezekkel, amelyek teljes minéségbiztositast nyujtanak a diagnosztikai eredményekhez. Az elemzési minta az
IHC modszertanon alapul. A rendszerhez teljes kor( hasznalati utasitas tartozik. A futasok beallitdsahoz haszndlja ezt
a hasznalati utasitast. AHER2 IHC tesztelés jellegébdl eredéen kiemelten fontos ezen utasitas pontos betartdsa, hogy
ne érvénytelenitse az elemzési mintat.

14.1.1.2 BONDPolymer Refine Red Detection

@ A BOND-PRIME feldolgozé modul ennek az észlelérendszernek egy masik verziojat haszndlja. Kettds
reagens rendszer talcaban kerlil szallitdsra. A tovabbi informacidkat ldsd a kiilonall6 BOND-PRIME

felhasznaloi kézikonyvben.

A BOND Polymer Refine Red Detection™ ugyanazokkal az elényokkel rendelkezik, mint a fentiekben leirt DAB-alapu
polimer érzékel6rendszerek, de a vizualizacidhoz a DAB helyett Fast Red kromogént hasznal. A rendszer megfelel
olyan szoveteken torténé hasznalatra, ahol a szovet pigmentek tévesen DAB-ként értelmezhetdk.

A BOND Polymer Refine Red érzékel6rendszer egy rendkiviil érzékeny Compact Polymer™ rendszer, alkalin foszfatdzra
konjugélva, ami élénk fuksziapiros immunfestést, illetve hematoxilin ellenfestés végez (beleértve a kékitést).

A Fast Red kromogén normal laboratdriumi koriilmények kozott instabil. A kromogén hatékonysag
fenntartasahoz kovesse pontosan a BOND Polymer Refine Red érzékelé hasznalati utasitdsait.
Mindig helyezze a kontroll szovetet ugyanarra a targylemezre, mint a beteg szovetet, ezaltal lehetévé
teszi a rendszer barmely sériilésének gyors azonositasat.

intenzitast.

@ A Leica CV Ultra Mounting Media hasznalatat javasoljuk a BOND Polymer Refine Red Detection
rendszerrel. Mas ragasztoknal el6fordulhat, hogy nem tartjak fenn az eredetileg elért festési
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A BOND Polymer Refine Red érzékel6rendszer lépései a kovetkezok:

1 A specifikus elsédleges antitest alkalmazasa.
2 Inkubalas eqgy elsédleges utani reagenssel.

3 Inkubdlds a polimer reagenssel, amely a polimer ligos foszfataz (AP) harmadlagos antitest konjugatumokat
tartalmazza.

4 Az 0sszetétel vizualizacioja szubsztrat kromogénnel, Fast Red egy piros Uledékkel.

5 Ahematoxilin ellenfestés lehetévé teszi a sejtmagok azonositasat.

Az inkubalds, mosds és az eredmények értelmezése a BOND Polymer Detection (DAB) rendszerével azonos.

14.2 Minta elokeszites

Ez a szakasz ismerteti a szovetfestés el6készitését.
e 14.2.1 Szikséges anyagok
o 14.2.2 Szbvet elOkészités
e 14.2.3 A gyanta eltavolitasa és sutés

e 14.2.4 Epitdp kinyerés

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 337



Fejezet 14 Areagensek BOND hasznalata

14.2.1  Szukséges anyagok

Az immunhisztokémiai és in situ hibridizacios festéshez a BOND rendszerrel a kovetkez6 anyagok sziikségesek.

14.2.1.1 Altalanos anyagok

» RoOgzitéanyag - ajanlott 10% semleges pufferelt formalin

 Paraffin gyanta

 Szovet feldolgozd és bedgyazo kozpont

« Pozitiv és negativ szovet kontrollok (lasd 14.3 MinGségellendrzés)

e Mikrotom

e Szarito tlzhely

» Gyanta-alapu, vagy vizes alapu rogzitékozeg

* Elektromosan toltott mikroszkdp lemez (pl. Leica BOND Plus targylemezek)
» BOND Targylemez cimkek és nyomtatdszalag

» Fed6lapok

« BOND Univerzalis Covertile fedélapok vagy BOND-PRIME ARC Covertiles (BOND-PRIME ARC Covertile)
fed6lapok

« BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME szivocsészék)

« BOND-PRIME Mixing Well Plate (BOND-PRIME keverécellds lemez)
» Megfelel6 BOND vagy BOND-PRIME reagens rendszer

o BOND Enzim el6kezelési készlet

» BOND Dewax Solution vagy BOND-PRIME Dewax Solution

» Mosooldat (BOND Wash Solution 10X Concentrate koncentratumboél készitve) vagy BOND-PRIME Wash
Solution Concentrate

o Desztillalt viz

« Alkohol (reagens mingsités*)

* A reagens min6sités( alkohol a kovetkez6 dsszetevokkel: Ethanol, nagyobb vagy egyenl6 90%
(w/w); izopropanol, kevesebb mint 5% (w/w); methanol, kevesebb, mint 5% (w/w).

‘ A BOND-PRIME feldolgozé modulra vonatkozoan lasd a kiilon BOND-PRIME felhasznaloi kézikonyvet.
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14.2.1.2 IHC anyagok

A fent szerepld anyagokon kiviil az IHC tesztekhez a kovetkez6k sziikségesek:
» Az elsédleges antitesteknek megfeleld negativ kontroll reagensek (lasd 14.3 Mindségellendrzés)
» BOND vagy BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
» BOND vagy BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2

» BOND hasznalatra kész els6dleges antitestek, vagy elsdleges antitestek BOND Elsédleges antitest
oldészerben feloldva BOND nyitott tartalyokban, 7 ml vagy 30 ml

» Gyanta-alapu, vagy vizes alapu rogzitékozeg

o Titrdl6 készlet, opcionalis (Idsd 14.2.1.4 Titralo keszlet )

14.2.1.3 ISH anyagok

A fent szerepld anyagokon kiviil az ISH tesztekhez a kovetkezék sziikségesek:

e |SH szondak
o Anti-fluoreszcens antitest

« ISH specifikus pozitiv és negativ kontroll szondék (Idsd 14.3 Minéségellendrzés)

14.2.1.4 Titralo készlet

BOND A titralé készletek 10 Ures tartalybdl és 50 betéthdl &linak (6 ml) és az elsédleges antitestek koncentraciéjdnak
optimalizalasara hasznalhatok a BOND rendszerben. Az egyes els6dleges antitest koncentraciokbol kisebb
mennyiség el6készithetd és behelyezhetd a betétekbe. Egy tartaly 6sszesen 40 ml reagenshez hasznalhato.

A koncentralt antitestek titralasat kétszeres higitassal lehet elérni. A kovetkezé modszer leirja a sorozatos higitasok
elkészitését 150 pl egyszeri adagolasban.

1 Cimkézzen fel harom betétet az adott antitestnek megfeleld oldattal.

2 Végezzen el egy kezdd higitast az els6 700 pl-es betétben.

3 Adagoljon 350 pl BOND Primary Antibody Diluent elsGdleges antitest higitot a 2. és 3. betétbe.
4 Akezdd higitasbol vigyen at 350 pl mennyiséget a 2. betétbe és Gvatosan kavarja 0ssze.

5 A 2. betéthdl vigyen at 350 pl mennyiséget a 3. betétbe és Gvatosan kavarja dssze.

14.2.2 Szovet elokeszites

A BOND rendszerrel végzett immunhisztokémiai és in situ hibridizacios festési szovetekhez a szovetek
mennyiségéhez képest 15-20-szoros, 10 % semleges pufferelt formalin hasznalatat javasoljuk. A rogzités elvégezhetd
szobahémérsékleten (15 -25 °C).

HER? teszteléshez lasd az Amerikai Klinikai Onkoldgiai/Amerikai Patologiai Tarsasag szovet elékészitési ajanlasait
vagy ellendrizze a helyi iranyelveket és szabalyozasokat.
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JBvetvaaas eléseqitése & ot (4 sériilésé flése ¢ , S5y Jés el .

A szovetvagas eldsegitése és a mikrotdm pengék sériilésének elkeriilése érdekében a szovet feldolgozas el6tt oldja
11 12

fel a csontos szoveteket

Az Egyesiilt Allamok 1988-as Klinikai laboratoriumi fejlesztési torvénye (CLIA) az 42 CFR 493.1259(b) részben elirja,
hogy 'A laboratériumnak meg kell 6riznie a festett targylemezeket legaldbb tiz évig a vizsgalat id6pontjatol szamitva
és a minta blokkokat legaldbb két évig a vizsgalat datumétol szémitva.' " Ellendrizze a sajat intézetére érvényes helyi
szabalyozdsokat.

Végjon ki és vegyen fel 3 - 5 ym vastag metszeteket toltott tiveg targylemezekre (hizonyos specifikus
szovettipusokndl mas metszetvastagsdg lehet érvényes). A szovet szdritdsahoz helyezze a jol lecsopogtetett
targylemezeket 60 °C (£5 °C) hémérsékletd siitébe 10-30 percre, vagy éjszakéra 37 °C fokra. A targylemezek
stthetdk is a BOND-III vagy BOND-MAX feldolgozé modulokon. A lemezeket siités el6tt alaposan meg kell szaritani. A
minta el6készitésre vonatkozo tovabbi részletekért lasd a 13, 14 és 15 hivatkozasokat.

Csatolja a cimkéket a minta és kontroll targylemezekhez a 4 Rovid felhasznaloi kézikonyv-ban leirtak szerint. A BOND
rendszer automatikusan elvégzi a gyanta eltdvolitasat, ujrahidratalast és epitop lekérést.

14.2.3 A qgyanta eltavolitasa és sutes

Az immunhisztokémiahoz a paraffinba dgyazott szovetrészekrok el kell tavolitani a gyantat és a metszetet
Ujrahidratalni kell. A BOND vagy BOND-PRIME Dewax Solution eltdvolitja a paraffint, és Ujrahidratalja a metszeteket. A
BOND rendszer a folyamat automatizalasahoz Dewax protokollokat hasznal.

A BOND-III és BOND-MAX feldolgozd modul deparaffinalas el6tt meg is sitheti a szovetet a targylemezre vald jobb
tapadas érdekében. A BOND Bake and Dewax protokollok automatizaljak a siitési és a gyanta eltavolitasi eljarast.

Felhivjuk figyelmét, hogy a szovetbdl levegén szaritva az 0sszes vizet el kell tavolitani, miel6tt a
feldolgozé modulba helyezné siités és deparaffinalas céljahal.

14.2.4  Epitop kinyeres

A szovet formalin rogzitése keresztkotést hoz Iétre a szovet aldehid és amino csoportjai kozott és ezen kotések
kialakuldsa a maszkold hatds miatt valtozd antigenecitds veszteséghez vezethet. A formalin metilén hidakat alkot,
amelyek modosithatjak az epitop altalanos haromdimenzids formdjat. Egyes epitopok formalinra érzékenyek és
csokkent immuno-reaktivitast mutatnak a formalin rogzitése utan, mig masok formalin ellenalléak.

A nukleinsavakat fehérjék veszik korl, ezért a szovetek permeabilizécioja szlikséges ahhoz, hogy a célszekvenciak
hozzaférhet6vé véljanak a szonda szamara.

Az epitdp kinyerés " elérhetd hd altal indukélt epitdp kinyeréssel (HIER), enzim el6kezeléssel vagy a kett6
kombinacidjaval. A HIER az IHC legszélesebb korben hasznalt modszere. A HIER mechanizmusa nem teljesen
értheto.

A feltevés szerint a metszet felhevitése magas hémeérsékletre egy epitop kinyerési oldatban hidrolizalja a formalin
kotéshen létrejott keresztkotéseket. Ennek eredménye az epitop ujramaddositasa, amely ezutan immunohisto-
vegyészeti eljarassal megfesthetd. A HIER fontos tényez6i a hdmérseéklet, id6 és a kinyerési oldat pH értéke. A BOND
rendszer két kiilonboz6 epitdp kinyerési oldatot hasznal: egy citrat-alapu puffert és egy EDTA-alapu puffert.
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Az enzimes el6kezelés proteolitikus enzimeket hasznal a peptid kotések megtorésére az epitdp/célzott nukleinsav
sorozat felfedésére. Az enzim koncentracid és az inkubdcios id6 a minta rogzitési idejével aranyos és annak
megfelel6en kell optimalizalni. Az enzim el6kezelés csak bizonyos epitdpokhoz megfeleld, de gyakran hasznaljak ISH
protokollokban.

14.3 Minosegellenorzes

A szovet feldolgozds és miszaki eljarasok kozotti eltérések a felhasznald laboratériumban jelentésen eltérd
eredményeket okozhatnak, ami a kovetkez eljarasokon kiviil rendszeres bels6 ellendrzéseket is sziikségesseé tehet.
Ellendrizze a helyi Utmutatdkat és szabalyozasokat, hasznos lehet emellett a 'CLIA Compliance Handbook: The
Essential Guide for the Clinical Laboratory Second Edition”” (CLIA megfeleldségi kézikonyv: alapvetd Gtmutatd a
klinikai laboratériumokhoz, mésodik kiadas) és a javasolt NCCLS IHC ' irényelvek.

@ A kontroll mintaknak friss boncoldsi/biopszids/sebészeti mintaknak kell lennitik, rogzitve,
feldolgozva és bedgyazva a lehet6 legrovidebb idén belll a paciens mintakkal megegyez6é maodon. Az

ilyen kontroll koveti az elemzés 0sszes lépését, a szovet eldkészitéstol egészen a festésig.

‘ Nyomatékosan ajanljuk, hogy a megfelel6 kontroll szovetet ugyanarra a targylemezre helyezze, mint
a paciens szovetet. Tovabbi részletekért, |asd: 6.2 Munkavégzés a kontrollokkal.
Lasd:
e 14.3.1 Elemzési minta ellen6rzés
e 14.3.2 Szovet kontrollok
e 14.3.3 Negativ reagens kontroll IHC-hez

e 14.3.4 Reagens kontrollok ISH-hoz

e 14.3.5 AminGségellendrzés elényei

14.3.17 Elemzési minta ellendrzés

Miel6tt egy antitestet, szonddt vagy festési rendszert egy diagnosztikai eljarasban hasznalna, ellenérizze az
antitest/szonda specifikussagat egy sor belsé szoveten tesztelve, amelyek ismert pozitiv €s negativ szoveteket
képviselnek. Lasd a fent meghatérozott irdnyelveket és a CAP 14. tanusitasi program minéségellendrzési ajanlasait
és/vagy az NCCLS UHC irdnyelveket ' vagy a helyi szabdlyozésokat és iranyelveket. Ismételje meg ezeket a
mindsegellendrzési eljarasokat minden uj antitest sorozatnal, vagy valahanyszor valtoznak az elemzési minta
paraméterei. A mindségellendrzés nem végezhetd el megfelelen egy izolalt egyedi reagensen, mivel az illesztett
reagenseket a meghatarozott elemzési minta protokollal egyltt az érzékel6rendszer diagnosztikai célokra torténo
hasznalata el6tt tesztelni kell. Az elemzési minta ellenérzéshez megfeleld szovetekhez lasd az egyes elsédleges
antitest csomag betéteket.
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A fent emlitett elemzési minta ellenérzésen kivil javasoljuk a pozitiv szovet kontrollok festését havonta és
osszehasonlitdsat a korabbi honapban megfestett ugyanazon kontroll szovettel. A havonta 6sszehasonlitott
kontrollok el6segitik az elemzési minta stabilitasat, érzékenységét, specifikussagat és ismételhetdségét.

Az 0sszes mindségellendrzési kovetelményt a helyi, allami, és/vagy szovetségi szabalyozasoknak vagy akkreditacios
eldirasoknak megfeleléen kell elvégezni.

14.3.2 Szovet kontrollok

14.3.2.1 Pozitiv szovetkontroll

 Jelzi a helyesen el6készitett szoveteket és megfeleld festési modszereket.
» Minden festési mUvelet teszt feltételei kozé foglaljon bele egy pozitiv szovet kontrollt.

» Az optimdlis mindség ellendrzéshez és a reagens romlds kisebb mértékeinek érzékeléséhez a gyenge pozitiv
festéssel rendelkez6 szovet megfelelébb mint az erds pozitiv festésl szovet .

» Tobbszovetes kontroll targylemez hasznalata, amely erds, kozepes €s gyenge antitest strliséggel/nukleinsav
kifejezéssel rendelkezik, széles lefedettséget biztosit.

 Haa pozitiv szovet kontroll nem mutat pozitiv festést, a teszt mintdk eredményeit érvénytelennek kell
mindsiteni.

» Az optimalis mindség ellenérzéshez nyomatékosan javasoljuk a BOND rendszer futtatdsat egy kontroll
szovettel ugyanazon a lemezen, mint a minta szovet.

14.3.2.2 Negativ szovetkontroll

» A pozitiv szOvet ellendrzés utani vizsgalat a cél antigén cimkézés specifikussaganak ellendérzésére az
elsédleges antitest IHC-ben vagy célzott nukleinsav a szondaval az ISH-ban, és a specifikus hattérfestés
meghatdrozasara (hamis pozitiv festés).

» Alegtobb szovet részben megjelend kiilonboz6 cella tipusok gyakran negativ kontrollt nydjtanak, de a
felhasznaldnak ezt ellendriznie kell.

» Haanegativ szovet kontrollban specifikus festés torténik, a paciens mintdk eredmeényeit érvénytelennek kell
mindsiteni.
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14.3.3  Negativ reagens kontroll IHC-hez

Hasznaljon negativ reagens kontrollt az IHC-hez az elsGdleges antitest helyén minden paciens minta egy részén, a
nem specifikus festés és a specifikus festés jobb meghatdrozasa érdekében.

Az ajanlott idedlis kontroll reagens:

a Monoklonalis antitestek esetén hasznaljon ugyanolyan izotipussal rendelkez@ antitestet, mint
amelyeket a felszinen Usz6 szovet kultdrabol el6allitottak és ugyanolyan médon, mint az elsédleges
antitestet, de olyant, amely nem mutat specifikus reakciot az emberi szovetekre.

Oldja fel ugyanarra az immunoglobulin vagy protein koncentrdciora, mint az elsddleges antitestet
azonos olddszerrel (BOND Elsddleges antitest olddszer).

Ha magzati borju szérum marad a tiszta antitestben a feldolgozas utan, az oldott elsédleges antitesttel
azonos fehérje koncentracidval rendelkezé magzati borju szérum is hasznalhato.

b Policiklondlis antitestek esetén haszndljon egy immunoglobulin részletet (vagy teljes szérumot, ha
megfeleld) normdl vagy nem immun szérumbal, ugyanazon allati forrashél és ugyanazon fehérje
koncentrécidval mint az elsédleges antitest, azonos oldészerrel (BOND Elsédleges antitest higito).

» BOND Az elsédleges antitest higité onmagaban hasznalhatd az el6z6ekben leirt negativ reagens kontrollok
kevéshé megfeleld alternativajaként.

» Anegativ reagens kontroll inkubdcids idétartamanak meg kell felelnie az elsédleges antitestével.

 Haszndljon egy kiilonallé negativ reagens kontroll lemezt minden alkalmazott kinyerési médszerhez (beleértve
a kinyerés hidnyét) az adott elsédleges antitesthez.

 Hakiilonboz0 antitestek paneljeit hasznalja sorozatos metszeteken, az egy targylemez negativ festési terlilete
negativ/nemspecifikus kotési hattér kontrollként szolgal mas antitestekhez.

» Az endogén enzim tevékenység vagy az enzimek nem specifikus kotésének elkilonitéséhez a specifikus
immunreaktivitastol, fessen meg tovabbi paciens szoveteket kizardlag szubsztrat-kromogénnel vagy enzim
oldattal és szubsztrat-kromogénnel.

» A BOND rendszer egy alapértelmezett negativ IHC kontroll reagenst tartalmaz, ez a *Negativ', amely barmely
IHC protokoll markerjeként kivalaszthatd. BOND moso folyadékot adagol (lasd 10.5.2 Eset és targylemez
beallitasok).
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14.3.4 Reagens kontrollok ISH-hoz

14.3.4.1 Pozitiv reagens kontroll
In situ hibridizdcidhoz hasznalja a pozitiv kontroll szondat.

A szonda helyett hasznaljon egy részt az 6sszes paciens mintabdl, amellyel informacidt kaphat a nukleinsavak
meg06rzésérdl a szovetben, illetve a nukleinsavak hozzaférhet8ségérdl a szondaban.

« A pozitiv szonda kontroll protokolljanak meg kell felelnie a teszt szondanak.

» Haa pozitiv szovet kontroll nem mutat pozitiv festést, a teszt mintak eredményeit érvénytelennek kell
mindsiteni.
14.3.4.2 Negativ reagens kontroll
In situ hibridizaciohoz hasznalja a negativ kontroll szondat.

A negativ szonda kontroll protokolljdnak meg kell felelnie a teszt szondanak.

Hasznaljon a szonda helyett minden paciens minta egy részén, a nem specifikus festés és a specifikus festés
jobb meghatarozasa érdekében.

 Anegativ reagens kontroll inkubacids id6tartamanak meg kell felelnie a szondaénak.

« Hasznaljon egy kiilonall6 negativ reagens kontroll lemezt minden alkalmazott kinyerési médszerhez (beleértve
a kinyerés hidnyat) az adott szondéhoz.

« Az endogén enzim tevékenység vagy az enzimek nem specifikus kotésének elkilonitéséhez a specifikus
immunreaktivitastol, fessen meg tovabbi paciens szoveteket kizardlag szubsztrat-kromogénnel vagy enzim
oldattal és szubsztrat-kromogénnel.

14.3.5 A mindsegellendrzes elonyel

A mindségellendrzés elényeinek osszefoglaldsat az alabbi tablazat tartalmazza.

Pozitiv szdvetkontroll: Ellenérzi az elemzés A nem specifikus hattérfestés
A keresett célzott 0sszes |épését. érzékelése
antigén/nukleinsav Hitelesiti a reagenst és az

sorozatot tartalmazo szovet  alkalmazott festési

vagy sejtek (a paciens eljarasokat.

szovetben is lehet).

Az idedlis kontroll enyhén
pozitiv festési szovet, amely
leginkabb érzékeny az
antitest/nukleinsav
lebomlasra.
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Negativ szovetkontroll: A nem szandékos antitest A nem specifikus hattérfestés
kereszt reakcio érzékelése

érzékelése sejtekre/sejt

komponensekre [IHC]

Varhatoan negativ szovetek
vagy sejtek (eléfordulhat a
paciens szovetben vagy
pozitiv kontroll szovetben) A nem szandékos szonda
kereszt hibridizacio
érzékelése mas
nukleinsav sorozatokkal
vagy sejtekkel/sejt
komponensekkel [ISH]

Beteg szovet A specifikus festés A nukleinsav A nem specifikus hattérfestés
érzékelése meg0rzés/szovet érzékelése
rogzités és/vagy
kinyerés felmérése
[ISH]

14.4 A festés értelmezése

Egy immunhisztokémiai és/vagy in situ hibridizacids eljarasokban tapasztalt, képzett patologusnak fel kell mérnie a
kontrollokat és az eredmények értelmezése el6tt mindsitenie kell a festett terméket.

Az antigén érzékelés specifikussaga és érzékenysége a hasznalt specifikus elsédleges antitesttdl fligg. A kivant
festés biztositasahoz optimalizdlja az 0sszes specifikus antitestet a BOND rendszerben, véltoztatva az inkubalas
és/vagy a specifikus antitest koncentracio idejét. A specifikus antitest optimalizaldsanak hianya nem optimalis
antigén érzékelést eredmeényezhet.

Lasd:
e 14.4.1 Pozitiv szovetkontroll
e 14.4.2 Negativ szovetkontroll
e 14.4.3 Beteg szovet

14.4.1 Pozitiv szovetkontroll

Vizsgalja meg el6szor a pozitiv szovet kontrollt €s bizonyosodjon meg, hogy az 6sszes reagens megfeleléen makodik.

DAB-alapu rendszerek hasznalatakor egy barna (3,3’ diaminobenzidin-tetraklorid, DAB) reakciés termék a célsejteken
pozitiv reakciot jelez. PIROS kromogén bazisu rendszerek hasznalatakor a piros reakciotermék jelenléte a célsejteknél
pozitiv reaktivitast jelez. Ha a pozitiv szovet kontroll nem jelez pozitiv festést, a teszt mintak eredményeit
érvénytelennek kell mindsiteni.
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14.4.7  Negativ szovetkontroll

A pozitiv szovetkontroll utan vizsgalja meg a negativ szovetkontrollt, ellendrizve a cél antigén/nukleinsav
cimkézésének specificitasat az elsédleges antitesttel/szondaval.

A specifikus festés hidnya a negativ szovet kontrollban megerdsiti az antitest/szonda kereszt reakcid hidnyat a
sejtekre/sejt 0sszetevikre.

Ha specifikus festés (hamis pozitiv festés) torténik a negativ kiilsé szovet kontrollban, az eredmények érvénytelennek
mindsithetk. A nem specifikus festés, ha jelentkezik, altalaban elmosddott jellegl. Az 6sszekotd szovetek elszort
festése is megfigyelhetd a fokozott formalin rogzitéses részekben. A festési eredmények értelmezésére hasznaljon
érintetlen sejteket. A nekrotikus vagy degeneralt sejtek gyakran nem specifikusan festenek.

14.4.3 Beteg szovet

Vizsgdlja meg a paciens mintdkat az els6dleges antitest/szonda festéssel utolso lépésként.

A pozitiv festési intenzitast a negativ reagens kontroll nem specifikus hattér festésének kornyezetében kell felmérni.
Mint barmely immunhisztokémiai vagy in situ hibridizacids tesztnél, a negativ eredmény azt jelenti, hogy az
antigén/nukleinsav jelenléte nem érzékelhetd, és nem azt, hogy az antigén/nukleinsav nem taldlhaté meg a vizsgalt
sejtekben vagy szovetben.

Ha szukséges a hamis negativ reakciok kiszlréséhez hasznaljon egy antitest sorozatot.

14.5 Altaldnos korldtozasok

» Az immunhisztokémiai és in situ hibridizacio tobblépéses diagnosztikai eljarasok, amelyek specialis
képzettséget igényelnek a megfelel6 reagensek kivalasztdsa, a szovet kivalasztdsa, rogzitése és feldolgozasa,
a targylemez elGkészitése és a festési eredmények értelmezése terén.

o Aszovetfestés a szovet festés el6tti kezelésétél és feldolgozasi modjatol fligg. A nem megfelelé rogzités,
fagyasztds, felengedés, mosas, szaritas, melegités, vagas vagy szennyez6dés mas szovetekkel vagy
folyadékokkal hamis eredményhez, antitest vesztéshez vagy hamis negativ eredményhez vezethet. Az
inkonzisztens eredmények oka a rogzitési és beagyazasi modszerekben, vagy a szovet belsé
rendellenességeiben lehet .

» Atulzott vagy hianyos ellenfestés befolydsolhatja az eredmények helyes értelmezését.

 Afestés vagy hidnydnak klinikai értelmezését morfoldgiai vizsgalatokkal kell kiegésziteni a megfeleld
kontrollok segitségével és mérlegelni kell a paciens klinikai el6zményeinek és mas diagnosztikai tesztek
eredményeinek fényében.

« Hepatitisz B virussal fert6zott személyektél szarmazo és B feliileti antigént (HbsAg) tartalmazd szovetek
torma peroxiddzzal torténd festéskor nem specifikus festédést mutathatnak .
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» A nem megfelel6en elvalasztott neoplazmakban eléforduld varatlan negativ reakciok oka az antigén jelentds
csokkenése vagy vesztesége, vagy az antigén génkadjainak vagy mutacioinak elvesztése lehet. A varatlan
pozitiv festés daganatokban a morfoldgiailag hasonld normal sejtekben éltaldban nem szerepl6 antigén
jelenlétének eredménye, vagy az antigén jelenlétének vagy fennmaradasanak eredménye lehet olyan
neoplazmaban amely egy masik sejtsorhoz kapcsolddé morfoldgiai és immunhisztokémiai jellemzéket
fejleszt ki (eltérd differencidlodas). A daganatok hisztopatoldgids osztalyozdsa nem egy pontos tudomany és
bizonyos dokumentaciok szerint a varatlan festés eredete vitathato lehet.

» Areagensek varatlan reakciokat okozhatnak korabban nem tesztelt szovetekben. A varatlan reakciok
lehet6sége akar tesztelt szovetcsoportokban a neoplazmaban vagy mas patoldgids szovetben jelen lévé
antigének/célzott nukleinsav bioldgiai valtozatossaga miatt nem zarhato ki teljesen. A varatlan reakciok
jelentéséhez Iépjen kapcsolatba a helyi forgalmazdjaval vagy a Leica Biosystems regionalis képviseletével.

IHC

» Az ugyanazon allati forrasbdl szarmazé normal vagy nem immun szérum hasznalata masodlagos
antiszérumként a blokkolasi lépésekben hamis negativ vagy hamis pozitiv eredményeket okozhat az
autoimmun vagy természetes antigének jelenléte miatt.

» Hamis pozitiv eredmények jelentkezhetnek az IHC vizsgalatban a fehérjék vagy szubsztrat reakcids anyagok
nem immunoldgiai kotése miatt. A hamis eredményeket okozhatja pszeudoperoxidaz tevékenység (C
citokréma), vagy endogén biotin (példaul majban, mellekben, agyban, vesében) a hasznalt immunfestéstél
fliggsen '°.

» Az IHC vizsgalatban eléforduld hamis negativ esetek kiilonbozé tényez6kbdl eredhetnek, beleértve a valodi
antigén csokkenést, a daganat ,dedifferencidloddsa” soran bekovetkezd veszteséget vagy szerkezeti
valtozast, vagy a rogzités vagy feldolgozas soran fellépd valtozasokat. Mint minden immunhisztokémiai
tesztnél a negativ eredmény azt jelenti, hogy az antigént nem észlelték, és nem azt, hogy az antigén nem
talalhato a vizsgalt szovetekben.

ISH

o Az IHS-ben hamis pozitiv eredményeket okozhat a szonda kereszt reaktivitdasa mas nukleinsav sorozatokkal,
illetve a szonda vagy érzékeld reagensek nem specifikus kotése a szévethez vagy a szovet komponenseihez *
. A'hamis pozitiv festés azonositdsahoz negativ szovet és reagens kontrollokat kell a vizsgalatba foglalni.

« ADNS és RNS a nukleaz tevékenység kovetkeztében lebomoalhat *'* Ezért fontos a pozitiv kontroll szonda

tesztelése a paciens szovettel a specifikus szonddval parhuzamosan és a paciens szovet vizsgalata a
nukleinsav lebomlds felméréséhez. A nukleinsavak rogzité konzervalasahoz 10% semleges pufferelt
formalinba rogzitett szovet alkalmazésa ajanlott . Mint minden in situ hibridizaciés tesztben, a negativ
eredmény azt jelenti, hogy a nukleinsavat nem érzékelte, és nem azt, hogy a nukleinsav nincs jelen a vizsgalt
szovetekben.
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Rendszerkeze
vezérlén)

és (a BOND

15.1 BOND-rendszer kezel

15.1.1 Attekintés

A BOND-rendszer kezel egy olyan segédprogram, mely a BOND-rendszer dltal hasznalt elsédleges
szoftverszolgaltatasok aktualis allapotanak egyszer( megtekintését, valamint a szolgaltatasok, példaul a Nyomtatasi
sorkezel@ kilon-kilon, illetve egyszerre torténd elinditasat és ledllitasat teszi lehet6ve.

megfelel6en mikodni.

Azonban el6fordulhat, hogy az tigyféltamogatas megkéri Ont, hogy a rendszer hibaelharitési

c FIGYELMEZTETES: Ne &llitsa le semelyik szolgéltatést, mivel a BOND-rendszer nem fog tovabb
folyamatanak részeként allitson le, majd inditson Ujra egy vagy tobb szolgaltatdst.

A BOND-rendszer kezelé megnyitaséhoz keresse meg a BOND-rendszer kezeld ikont £ a Windows értesitési
terlletén, majd kattintson az ikonra.

6/29/2020

@ Eléfordulhat, hogy az ikon rejtve marad a nézetben. Ha igy van, akkor kattintson a kisméret( felfelé
mutato nyilra, hogy megjelenitse.

Ha BOND rendszerhiba torténik, akkor egy értesit6 lizenet jelenik meg. Elrejtéséhez kattintson az tizenetre.

A BOND-rendszer kezel@ ablakdnak elrejtéséhez kattintson Ujra a Windows értesitési teriiletén 1évé ikonra.
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15.1.2  Prozor upravitelja sustava BOND

Abra 15-1: Prozor upravitelja sustava BOND

v/ BOND-rendszer kezel6
Leica BOMND Instrument Control Telepitve v .
Leica BOMD Batch Management Telepitve v .
Leica DHCP Server Telepitve v D
Leica BOMD Print Management Telepitve v .
Leica BOMND Heartbeat Service Telepitve v .
Print Spooler Telepitve v .
PostgreSOL - PostgreSOL Server 12 Telepitve v D
PostgreSQL Agent - BOND Telepitve v .
World Wide Web Publishing Service Telepitve v n
. Osszes elind. . Osszes ledll.

‘ Ako postoji pogreska BOND sustava, ikona upravitelja BOND sustava £ azurira se kako bi oznacila
vrstu pogreske koja se dogodila:

* £ nekeili vise usluga su se zaustavile (“ se takoder pojavljuje u gornjem lijevom kutu zaslona Upravitel]
BOND sustava)

* 45 nije mogude povezati se sa sustavom BOND (o se takoder pojavljuje u gornjem lijevom kutu zaslona
Upravitelj BOND sustava)
Kod BOND-ADVANCE ugradnje ovo najvjerojatnije znaci sljedece:
 Kontroler je iskljucen; ili
» Mreza kompjuterskog terminala je iskljucena; ili
 Prekida¢ mreze kompjuterskog terminala je iskljucen.

* 4 BOND upravitelj sustava nije dostupan (e se takoder pojavljuje u gornjem lijevom kutu zaslona
Upravitelj BOND sustava)
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15.1.3 A szolgaltatasok leallitasa

Egy adott szolgaltatas ledllitasahoz kattintson a szolgaltatas neve mellett jobb szélen Iév6 piros leallitdgombra. Vagy
az 0sszes szolgéltatas egyszerre torténd ledllitdsahoz kattintson az Osszes leéllitdsa gombra a szolgéltatasok listdja
alatt.

Egy felugro pérbeszédpanel jelenik meg, és arra kéri Ont, hogy erésitse meg, hogy le szeretné allitani a
szolgaltatasokat. A folytatdshoz kattintson az Igen lehetéségre, vagy az elvetéshez a Nem lehetéségre.

Abra 15-2: Meger6sités sziikséges parbeszédpanel

Megerdsités sziikséges

v -'\'-I A szolg. |eall, miatt a BOND nem fog megf. mikadni,
'Y Kivanja folytatni?

@ Bizonyos szolgéaltatdsok nem allithatok le (a PostgresSQL - PostgresSQL szerver és webes
kozzétételi szolgaltatés), mivel a BOND-rendszer kezel6 miikodéséhez sziikség van rajuk. A
ledllitogombjuk ezért le van tiltva.

15.1.4 A szolgaltatasok elinditasa

@ Alegtobb esetben, ha egy szolgaltatas le lett allitva, akkor a BOND-rendszer par percen bell
automatikusan Ujrainditja a szolgaltatast.

Ha a BOND-rendszer nem a vart médon mukadik, és On felfedezi, hogy egy vagy tobb szolgaltatés le lett &llitva, akkor
a BOND-rendszer kezel6 segitségével elindithatja a ledllitott szolgaltatds(oka)t.

Egy adott szolgaltatds elinditasahoz kattintson a szolgdltatas neve mellett jobb szélen Iévé zold inditogombra. Vagy
az 0sszes szolgéltatas egyszerre torténd elinditasédhoz kattintson az Osszes elinditdsa gombra a szolgaltatasok
listaja alatt.
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Abra 15-3: A BOND-rendszer kezel6 figyelmeztetd haromszoge (a Nyomtatasi sorkezel szolgaltatas lett ledllitva)

. BOND-rendszer kezel6
Leica BOMD Instrument Control Telepitve v .
Leica BOMD Batch Management Telepitve v .
Leica DHCP Server Telepitve v .
Leica BOMND Print Management Telepitve v .
Leica BOMD Heartbeat Service Telepitve v .
Print Spocler Telepitve a .
PostgreSOL - PostgreSOL Server 13 Telepitve v .
PostgreSQL Agent - BOMD Telepitve v .
World Wide Web Publishing Service Telepitve v .
B Coszecclind. [ Osszes leill.
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15.2 Merevlemez-tartalékterulet

Minden BOND vezérl§ és terminal rendelkezik merevlemez-tartalékterilettel, hogy mereviemezhiba esetén megvédje
a BOND-rendszert. Ez a véddérendszer folyamatosan monitorozza a rendszer merevlemezeit, és egy a Windows
értesitési teriletén lévé ikon mutatja a pillanatnyi allapotukat.

W Normalis - a merevlemezek megfeleléen mikodnek.

=

. \ Figyelmeztetés - probléma van a rendszer merevlemezeivel. Lépjen kapcsolatba az
:L\j tigyf.szolg.

3 Hiba - az egyik merevlemeznél hiba lépett fel. Lépjen kapcsolatba az lgyf.szolg.

_ 3 Foglalt - ez a jelzés akkor jelenhet meg, ha a merevlemezek ellendrizve lettek, példaul egy
=H] nem vart leallitds utan. A vezérl6 vagy a termindllassan tovabb futhat az ellenérzés alatt,

amely rendszerint 2-3 dra alatt fejezddik be. El6fordulhat, hogy a BOND-rendszer nem lesz
hasznalhatd ezalatt az id6 alatt.

Az ellenérzést kovetéen az ikonnak vissza kell térnie normal éllapotaba, és a merevlemez a
szokdsos mukodéssel fut tovabb. Azonban ha az ikon figyelmeztetést vagy hibaallapotot
jelez, akkor Iépjen kapcsolatba az Ugyféltdmogatéssal.

: ‘\\ A szolgdltatds nem mikddik - a mereviemez védelmét monitorozd szoftverszolgaltatas
nem mkaodik. Az ikon eredetileg ezt az dllapotot mutatja, amikor a vezérlé vagy a terminal
elindul. Lépjen kapcsolatba az Ugyféltémogatédssal, ha az ikon par perc elteltével sem a
normal allapotot jelzi ki.
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6 BOND-ADVANCE hasznalata

16.7 A BOND-ADVANCE rendszer ujrainditasa

‘ Ezt az eljarast csak akkor végezze, ha:
« erre a Leica Biosystems ligyféltamogatdsa utasitotta, vagy
* eqy tervezett dramsziinetre készl.

Ateljes BOND rendszer ujrainditasahoz hasznalja a kovetkez6 maodszert:

1 Gy6zédjon meg arrdl, hogy az 0sszes feldolgozd modul tétlen (azaz egyetlen targylemeztdlca sincs
reteszelve).

Kapcsolja ki az dsszes feldolgozé modult.

Kapcsolja ki az 0sszes termindlt (kattintson az Indité > Kikapcsolds gombra).

B~ w N

Kapcsolja ki a masodlagos vezérlét (ha van) réviden megnyomva a bekapcsold gombot (Iasd az aldbbi példat).

5 Kapcsolja ki az elsddleges vezérl6t réviden megnyomva a bekapesold gombot (Iasd Abra 16-1).

A bekapcsold gomb elhelyezkedhet a vezérlé levehetd ellilsé burkolata mogott, amely zarva
lehet. Ebben az esetben eldszor el kell kérnie a kulcsot a kijeldlt kulcs feleléstol.

Figyelje a képernyét kikapcsolas kozben mivel el6fordulhat, hogy a bekapcsolé gombot masodszor is le kell
nyomnia, ha a kikapcsolasi folyamat a Windows bejelentkezési képerny6nél megall. Ebben az esetben varjon
90 masodpercet, majd roviden nyomja meg Ujra a bekapcsold gombot.

lenyomva 2 mdsodpercnél hosszabb ideig, mert ez teljes visszaallitast okozhat és azonnal
kikapcsolhatja a vezérlét. A vezérld kikapcsoldsa koriilbeliil 45 mésodpercet vesz igénybe (a

‘ Amikor ujra megnyomja a bekapcsold gombot, a vezérlé elkezdi a kikapcsolast. Ne tartsa
kikapcsolds gomb fénye kikapcsol).
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6 Varjon 2 percet, majd kapcsolja be az elsédleges vezérl6t.

Ha megjelenik az 'Eseménykovetd kikapcsolasa' ablak, zarja be a Mégse gombra kattintva, vagy lenyomva az
<Esc> gombot.

7 Vérjon 30 mésodpercet, majd kapcsolja be a méasodlagos vezérl6t (ha van).
8 Avezérlok teljes Ujrainditdsa utan kapcsolja be az 6sszes terminalt.
9 Kapcsolja ki az 0sszes feldolgozd modult.

10 Jelentkezzen be a terminalokra.

Abra 16-1: A bekapcsolds gomb helye a vezérl eliilsé paneljén (eltavolitott burkolattal)

Jelmagyarazat

1 Bekapcsolas gomb

16.2 Va

@ Ez az Utmutatds csak a BOND-ADVANCE rendszerekre vonatkozik, amelyek tartalmaznak
masodlagos (tartalék) vezérl6t. Ezt az eljarast csak akkor végezze, ha:

tas masodlagos vezérldre

* erre a Leica Biosystems ligyféltamogatdsa utasitotta, vagy

* azelsédleges vezérld nem mikaodik.

A masodlagos vezérlé ekkor onallé modban mukodik, és a rendszer nem rendelkezik tartalék kapacitassal. Az eljaras
befejezése utan azonban a BOND rendszer normal maodon folytatja a feldolgozast.

Az atkapcsoldsi folyamat soran az utobbi 5 perc feldolgozasanak adatai elveszhetnek. Ugyanakkor, a
valtas kozben kildott LIS Gzenetek elveszhetnek. Ezért a sikeres valtds utan ellendrizze a hianyz6
targylemezeket. Ha van hianyzo targylemez, kiildje ujra a targylemez adatokat a LIS-ben vagy
manudlisan hozza létre a hidanyzo targylemezeket a BOND-ban.
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1 Zarja be az 0sszes futo klinikai és adminisztracios feluletet az 0sszes BOND-ADVANCE terminalon.

2 Valassza le a termindl halozati kabelét a T1 vagy T2 portrdl az els6dleges vezérlon, majd csatlakoztassa Ujra a
kabelt ugyanahhoz a porthoz a masodlagos vezérlon.

Lasd Abra 16-2.

Abra 16-2: Vezérl6 terminal portok

3 Valassza le a feldolgozd modul haldzati kabelét az 11 vagy 12 portrdl az elsédleges vezérlén, majd
csatlakoztassa Ujra a kdbelt ugyanahhoz a porthoz a masodlagos vezérlén.

Lasd Abra 16-3.

Abra 16-3: Vezérl6 feldolgozé modul portok

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 356



Fejezet 16 BOND-ADVANCE hasznalata

4 Vélassza le a Bridge haldzati kabelt a B1 vagy B2 portrdl az elsddleges vezérlén.
Lasd Abra 16-4.
Abra 16-4: Vezérlé Bridge portok

" -
‘ rri

5 Ha van Ethernet kébel (az opcionalis BOND RemoteCare csatlakozashoz) a Gb(1) vagy Gb(2) portban az
elsédleges vezérl6n, valassza le, majd csatlakoztassa Ujra ugyanazt a kabelt a masodlagos vezérlén.

Lésd Abra 16-5.
Abra 16-5: A LIS-hez hasznélt Ethernet portok
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A BOND-ADVANCE rendszer érzékeli, hogy csatlakoztatta a haldzati kabeleket a masodlagos vezérléhoz, és
megjeleniti a megerdsit6 ablakot az 6sszes terminalon.

Lasd Abra 16-6.

Abra 16-6: Parbeszédablak - mésodlagos (tartalék) vezérlé csatlakoztatva

A masodlagos (biztonsagi) vezérlo csatlakoztatva van

A rendszer azt észlelts, hogy a BOND-ADVAMCE termindlok most mar
2 masodlagos (biztonsagi) vezérldhiz csatlakoznak.

Ha probléma merdl fel az elsddleges vezérldvel, &5 a milveletat a
masodlagos vezerldvel, kildnalld vezérldkent szeretné folytatni,
akkor adia meg a felhasznaldnevét &s jelszavat, majd kattintson az
0K lehetdsegre a folytatdshoz. Ez a mivelet nem fordithatd vissza
egy Leica meghatalmazott helyszini tAmogatasa nelkiil,

Ha folyt. szerstné, lépjen kapcs. az Ugyf.szolg.-tal, hogy megszerv. a
lec=atl, vezarld jav. A Leica szervizmeghatalmazottnak kell
megiavitania vagy kicserélnie a lecsatlakoztatott vezerlit,

Felh.név: |testuser

Jelszd: I Tt

‘ Az atvaltas a Leica Biosystems képvisel6jének helyszini tamogatdsa nélkiil nem fordithat6
vissza.

6 Az atvaltas folytatdsanak megerdsitéséhez:
a Adjameg a felhasznaldnevet és jelszot a megfelelé mezékben.

b A megerdsitéshez kattintson az OK gombra.

@ Ha egy masik felhasznald tovébb folytatnd az atvaltast miel6tt On folytatna, a fenti
parbeszédablak eltlinik.

7 Az atvaltas megerdsitése utan kapcsolja ki az elsédleges vezérl6t.
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8 Vérjon, amig a rendszer tajékoztatja az 6néllo mddra torténd atallés sikerességérdl (lasd Abra 16-7), majd
inditsa Ujra a klinikai felliletet és jelentkezzen be a rendszerbe a megszokott maédon.

Abra 16-7: Parbeszédablak - sikeres atéllas 6nall médra

Sikerilt a kilonallova atalakitas

Ha meg nem tette, csatlakoztassa a2 miszer haldzati kibelst a masodlagos (mar kdldnalld)
vezérld 1 vagy I2 csatlakozdjdhoz.

Azonmal 2l kell végeznie az adatbdzis manudlis biztonsagi mentesat,

9 Azonnal nyissa meg az adminisztracios feliiletet és végezzen manualis adatbazis mentést. Ldsd
10.5.1 Laboratdrium beallitasok.

Miutdn a mdsodlagos vezérlére vald atvaltas befejezddott, az osszes targylemez és késziilék allapotanak
automatikusan frisstlnie kell a legujabb rendszer allapotra. Azonban ha barmely futas befejezédatt, mikozben
a feldolgozd modulok le voltak vélasztva a vezérlordl, a futas allapota tovabbra is Folyamatban érték( marad.
Ebben az esetben ki kell oldania az érintett targylemez tartot a targylemez fest6 egység allapotanak
frissitéséhez.

@ Alevalasztott vezérld szervizeléséhez Iépjen kapcsolatba az ligyfél tamogatassal. A levalasztott
vezérl0 javitasat vagy cseréjét csak Leica Biosystems szerviz képvisel6 végezheti.
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7 Targylemezcimke-nyomtato
csereje

17.1 Cognitive Cxi nyomtato cseréje az Egyuléses
rendszeren

Alkalmazza az alabbi eljarast a Cognitive nyomtato Uj Cognitive nyomtatdra torténé cseréjéhez.

1 Kapcsolja le a tapkapcsol6t a régi nyomtato oldalan.
2 Csatlakoztassa le az USB-kabelt és a tapkabelt a régi nyomtato hatoldalardl.
3 Csatlakoztassa az USB-kabelt és a tapkabelt az uj nyomtatohoz.

4 Kapcsolja be a tapkapcsoldt az uj nyomtato oldalan.

A BOND-vezérl6 képerny6je egy lizenetet jelenit meg az asztal (jobb alsd) értesitési teriiletén arrél, hogy a
nyomtatot észlelte.

5 Navigaljon ide: Windows Indité gomb/menii > Eszkozok és nyomtatdk, és keresse ki az Ujonnan hozzdadott
nyomtatot.

6 Kattintson jobb egérgombbal erre a nyomtatora, és vélassza ki a Tulajdonsdgok menipontot, majd készitsen
masolatot a nyomtatd neveérol.

7 Nyissa meg az adminisztracios fellletet, a Hardver-konfiguracids képernyét és rajta a Targylemezcimkézd
fulet, az itt lefrtak szerint: 10.6.3 Targylemez cimkézok. Valassza ki a lecserélt régi nyomtatot.

8 lllessze be (a megléve nevet feliilirva) a Nyomtatd neve mezébe, példdul igy: ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
(1. masolat)".

O Kattintson a Mentés lehetGségre.

10 Nyomtasson ki egy tesztcimkét, hogy ellendrizze a nyomtato mikodését.
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17.2 Cognitive Cxi nyomtato cseréje a
BOND-ADVANCE rendszeren

Az Uj nyomtato statikus IP-cimét ugyanarra az értékre kell beallitani, mint ami a régi nyomtatoé volt, miel6tt a
BOND-ADVANCE rendszerhez csatlakoztatna az uj nyomtatot.

A nyomtatokhoz rendelt IP-cimek 192.168.5.101-t61 kezdédnek. Kizardlag az utolso szamjegy kilonbozik az egyes
nyomtatoknadl. Példaul a 2-es nyomtatd IP-cime 192.168.5.102.

Az alabbi eljarasok azt ismertetik, hogyan lehet kideriteni a régi nyomtato statikus IP-cimét, és hogyan allithatd be
ugyanez az érték az uj nyomtaton.

Cognitive nyomtato elélapja
Abra 17-1 a Cognitive Cxi nyomtatd billenty(izetét és LCD-kijelz6jét mutatja.
Abra 17-1: A Cognitive Cxi nyomtatd billentydzete és LCD-kijelz6je

£ GGGNITI;E@ \I

=eSel

A régi nyomtato IP-cimének leolvasasa

Végezze el a régi nyomtaton az alabbi eljdrast, hogy kideritse az Uj nyomtatonal hasznalandd IP-cimet:

Ha béarmilyen okbdl nem hasznalhat6 a régi nyomtatd kijelzéje, akkor alkalmazza a(z) A nyomtato IP-

cimének megkeresese eljarast az IP-cim vezeérl6rél torténd leolvasasahoz.

1 Nyomja meg ezt: .
A képernydn megjelenik a Fémeni: Nyelvek menii felirat.

2 Nyomja meg ezt: -, Nyomtatdbedllitdsok lehet6ség megjelenitéséhez.
3 Nyomja meg ezt: W a Nyomtatdbedllitdsok: Kommunikdciés meniilehet6ség megjelenitéséhez.

4 Nyomja meg ezt: W a Kommunikacids meni: Id6tullépés megjelenitéséhez.
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5 Nyomja meg ezt: W | siszcr, az Ethernet megjelenitéséhez.
6 Nyomja meg ezt: .

A képerny6n az Ethernet - DHCP lehetség jelenik meg
7 Nyomja meg ezt: .

A képernyén a DHCP kikapcsolva lehetéség jelenik meg. (Ha a DHCP Be lehetéség jelenne meg, akkor nyomja
meg ezt: L, ik modositdséhoz.)

8 Nyomja meg ezt .
A képernydn az alabbi Uzenet jelenik meg: Az érték be lett allitva.

9 Nyomja meg ezt: W@ ; Statikus IP-cim bedllitésa lehetéség megjelenitéséhez.

10 Nyomja meg ezt: @8 az aktualis beallitas megjelenitéséhez.
11 Jegyezze fel a statikus IP-cimet.

12 Kapcsolja le ennek a nyomtatonak az aramellatasat, és valassza le az elektromos és a szamitastechnikai
halézatrol.

A nyomtato IP-cimének beallitasa

Hajtsa végre az alabbi eljarast az Uj nyomtaton a megfeleld statikus IP-cim beallitdsahoz.

VIGYAZAT: Ne csatlakoztassa az tj nyomtatot a BOND-hélézathoz, amig végre nem hajtotta az
alabbi eljarast.

1 Csatlakoztassa az uj nyomtatot az elektromos haldzathoz, és kapcsolja be a tapkapcsoldt a nyomtato oldalan.

2 Nyomja meg ezt: .
A képernydn megjelenik a Fémeni: Nyelvek menii felirat.

3 Nyomja meg ezt: -, Nyomtatdbedllitdsok lehet6ség megjelenitéséhez.
4 Nyomja meg ezt: W a Nyomtatdbedllitdsok: Kommunikdciés menii lehetéség megjelenitéséhez.
5 Nyomja meg ezt: W8 a Kommunikacids mend: Id6tallépés megjelenitéséhez.
6 Nyomja meg ezt: o kétszer, az Ethernet megjelenitéséhez.
7 Nyomja meg ezt: .
A képernydn az Ethernet - DHCP felirat jelenik meg.
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8 Nyomja meg ezt: .
A képernyén a DHCP kikapcsolva lehetéség jelenik meg. (Ha a DHCP Be lehetdség jelenne meg, akkor nyomja
meg ezt: W, ek modositasdhoz.)

9 Nyomja meg ezt: .
A képerny6n az alabbi lizenet jelenik meg: Az érték be lett 4llitva.

10 Nyomja meg ezt: W@ ;, Statikus IP-cim bedllitésa lehet6ség megjelenitéséhez.

11 Nyomja meg ezt: W az aktualis bedllitds megjelenitéséhez.

12 Adja meg a régi nyomtatorol lejegyzett IP-cimet. A kurzor balra és jobbra torténd mozgatasahoz hasznalja a
bal és jobb gombokat, majd a fel és le gombokkal mddositsa az értéket.

13 Nyomja meg ezt: .
A képerny6n az alabbi lizenet jelenik meg: Az érték be lett allitva.
14 Nyomja meg egymas utan tobbszor ezt: . hogy visszatérjen a f6 -- COGNITIVE -- képernyére.

15 Allitsa KIKAPCSOLT &lldsba a tdpkapcsoldt a nyomtaté oldalan. Majd kapesolja vissza BEKAPCSOLT 4llasba.

16 Csatlakoztassa az Ethernet kabelt az 4j nyomtatéhoz, hogy csatlakozni tudjon a BONDhal6zathoz.

Abra 17-2: Ethernet-csatlakozd

F.

17 Nyissa meg az adminisztracios feliiletet, és nyomtasson ki egy tesztcimkét.

A nyomtato IP-cimének megkeresése

Ha nem lehet leolvasni az IP-cimet a régi nyomtaton, akkor alkalmazza az alabbi eljarast az Uj nyomtato IP-cimének
meghatdrozasahoz.

1 Jelentkezzen be a BOND-ADVANCE vezérl6be BOND Dashboard-ként.

2 Nyomja meg a Windows Logo billenty(it = + M billenty(it az irdnyitopult-képernyé kis méretlre alakitdsahoz.

3 A Windows talcan kattintson az Indité gombra, és valassza az Eszkdzok és nyomtatok lehetdséget.
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4 Kattintson a jobb egérgombbal a megfelelé Cognitive nyomtato ikonjara, és valassza a
Nyomtatétulajdonségok mentiipontot a felugré meniibél, ahogy itt lathato: Abra 17-3.

Abra 17-3: Nyomtat6 tulajdonsagok kivélasztasa

Aktudlis nyomtatasi feladatok megtekintése
Besllitds alapértelmezett nyomtatokeént
Nyorntatasi beallitasok

Q’/ | Nyomtaté tulajdonsagai

B Parancsikon létrehozasa

Cognitive Printer
Pod 1

® Eszkéz eltdvolitisa
Hibaelharitas

Tulajdonsagok

A rendszer megjeleniti a Tulajdonsagok parbeszédpanelt.

5 Vélassza a Csatlakozdk fiilet.

Abra 17-4: Nyomtat6tulajdonsagok - Csatlakozok fill

E@ Cognitive Printer Pod 1 tulajdonsagai *

Printer Settings ~ Stocks Language  Barcode Fonts  Command Fonts  About
Altalanos Megosztas Portok Specialis Szinkezelés Biztonsag

1:;":, Cognitive Printer Pod 1

MNyomtatas a kivetkezd port{okjra. A dokumentumck az elsd szabad
portra lesznek nyomtatva.

Port Leirds MNyomtaté &

[ comz: Soros port

[ comz: Soros port

[ comé Soros port

[] coms: Soros port

192.168.5.101 Szabvanyos TCP/IP-port  Cognitive Printer Pod 1

| FILE: MNyomtatas fajlba "

<] >
Port hozzdadasa... Port tarlése Port beallitasa...

Keétiranyd kormmunikacio tamogatasa

[ Myomtaték készletezésének engedélyezése

Mégse Alkalmaz Stgs

6 Jegyezze fel a Port oszlopban a kivalasztott nyomtatdra vonatkozo IP-cimet. (Eléfordulhat, hogy ki kell
szélesitenie a Port oszlopot, elhlizva az oszlop szélét.)

7 Kattintson a Mégse lehetdségre, a parbeszédpanel bezarasahoz.

8 Zérja be az Eszkozok és nyomtatdk ablakot.
9 Nyomja meg az Alt+Tab billenty(ikombin&ciot a BOND Dashboard megjelenitéséhez.

10 Hasznalja a 6. Iépésben feljegyzett IP-cimet az itt taldlhatd eljaras végrehajtasahoz: A nyomtato IP-cimének
beallitasa.
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17.3 Zebra nyomtato csereje Cognitive Cxi
nyomtatora az Egyuleses rendszeren

Alkalmazza az alabbi eljarast a Zebra TLP 3842 vagy GX430t nyomtat6 Cognitive Cxi nyomtatora torténd cseréjéhez.
@ Ha a Zebra nyomtatot ,parhuzamos” kabellel csatlakoztatta, akkor levalaszthatja a BOND-vezérl6rél.
USB-kabel sziikséges a Cognitive nyomtatd BOND-vezérl6hoz torténd csatlakoztatdsahoz.
1 Kapcsolja le a tapkapcsol6t a Zebra nyomtato hatoldalan.

Csatlakoztassa le a parhuzamos, vagy az USB-kabelt és a tapkabelt a nyomtatd hatoldalarol.

Valassza le a Zebra nyomtatd tapkabelét az elektromos haldzatrol.

M~ w N

Csatlakoztassa a Cognitive nyomtato tapkabelét az elektromos haldzathoz.
5 Csatlakoztassa az USB-kabelt és a tapkabelt a Cognitive nyomtatohoz.

6 Kapcsolja be a tapkapcsolot a nyomtato oldalan.

A BOND-vezérl6 képerny6je egy lizenetet jelenit meg az asztal (jobb als) értesitési teriiletén arrél, hogy a
nyomtatot észlelte.

7 A Windows talcan kattintson az Indité gombra, és valassza az Eszkdzok és nyomtatok lehetdséget.
8 Erdsitse meg, hogy a nyomtat6 ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT" nyomtatonéven megjelent.
9 Jelentkezzen be BOND-rendszergazda iigyfélként.
10 Nyissa meg a Hardver képerny6n a Targylemezcimkézok fiilet.
17 Kattintson a Nyomtaté hozzdaddsa lehetdségre (a képerny6 bal alsé sarkaban).
12 Aképerny6n Iévé jobb oldali panelen adja meg a kovetkezéket:
« Akijelzé neve: haszndlja a nyomtato nevét: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
» Anyomtatd neve: Ujra ugyanaz a név
 Agazdagép neve: ezt a mez6t hagyja uresen.
» Anyomtatd tipusa: valassza ki a nyomtato tipusat: Cognitive Cxi
13 Kattintson a Mentés lehetdségre.
14 Kattintson a jobb egérgombbal a listdban a Zebra nyomtatéra.
15 Vélassza a Torlés mentipontot a felugré meniben.
16 Arendszer az alabbi zenetet jeleniti meg: ,Biztosan toroIni szeretné a nyomtatot?”

17 Kattintson az Igen lehetéségre.
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8 Specifikaciok

Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra. Olvassa el a kiilon BOND-PRIME

felhasznaloi kézikonyvet.

» 18.1 Arendszer specifikacioi

» 18.2 Fizikai specifikaciok

» 18.3 Elektromos energia és UPS kovetelmények

» 18.4 Kornyezeti specifikaciok
» 18.5 M(ikodési specifikaciok
» 18.6 Mikroszkop targylemezek

o 18.7 Szallitas és tarolas

18.1 Arendszer specifikacioi

Halozati csatlakozasi kovetelmények
Halozati kabelek

Ethernet kapcsoldval kapcsolatos
kovetelmények:

Egylléses eszkoz
BOND-ADVANCE

Eszkozspecifikaciok

Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
CAT5e vagy CAT6 arnyékolt kabelek, RJ-45 csatlakozokkal
Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

8 portos Ethernet kapcsol6
(legfeljebb 5 feldolgozd egységet tdmogat)

8 vagy 16 portos Ethernet kapcsoldk (0sszekapcsolhatdk
legfeljebb 30 feldolgozd egység témogatdséhoz)

A BOND vezérl6k és terminalok szallitéja kotelez6en a Leica
Biosystems
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Fejezet 18 Specifikaciok

18.2 Fizikai specifikaciok
| BowDW | BONDMAX |

Méretek Sz =790 mm Sz -760 mm
M -1378 mm M -703 mm
Mé - 806 mm Mé - 775 mm
Suly (széraz) 238 kg 120 kg
Térkoz kovetelmények 600 mm felette
0 mm balra
150 mm jobbra

0 mm hatul, azonban a felhaszndloknak képesnek kell lenniiik
kihuzni a tapkabelt a feldolgozé modul mozgatasa nélkiil.

Maximalis tavolsag a kiils6 oldoszer ~ 1 méter
hulladéktartdlyhoz (BOND-MAX csak)

18.3 Elektromos energia és UPS kovetelmenyek
| BN | BOND-MAX

Uzemi fesziiltség 103,4V és127,2 V kozott (110 V és 120 V kozotti névleges

(régebbi tipusu tdpegységgel rendelkez6 fesziiltseghez)

feldolgozd modulokhoz, ahol egy ventilator vagy

van a hatso burkolatban) 206,8 V/ és 254V kizott (220 V és 240 V kozGitti névleges

fesziiltséghez)

Uzemi fesziiltség 90 V és 264 V kozott (100 V és 240 V kozotti névleges

(Ujabb tipusu tapegységgel rendelkezé fesziiltséghez)

feldolgozé modulokhoz, ahol két ventilator van
a hétsd burkolatban)

Haldzati frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Energiafogyasztas 1200 VA 1000 VA
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Fejezet 18 Specifikaciok

18.4 Kornyezeti specifikaciok
| BONDW | BONDMAX |

Maximalis izemi hémérséklet 35°C 35°C
Minimalis Uzemi hdmérséklet 5°C 5°C
A festési teljesitmény kovetelményeinek 18-26°C 18-26°C
megfelel6 hdmérséklet
Uzemi pératartalom (nem kondenzal¢do) 30-80% RH 30-80% RH
Maximalis Uizemi magassag 0-1600 m tengerszint felett 0-1600 m tengerszint felett
Hangnyomdsszint kimenet (1 m-en) < 85 dBA maximum < 85 dBA maximum
< 65 dBA normal mdkodés < 65 dBA normal mikodés
Maximalis f(itéenergia kiment 1200 VA 1000 VA

18.5 Mukodési specifikaciok

Targylemez kapacitas 30 egyidejlleg.

A kész télcdk (10 targylemez) folyamatosan cserélhetdk.

Reagens tartdly kapacitasa 7mlés 30 ml 7 mlés 30 ml
Reagens tartdly kihaszndlatlan térfogat 555 pl (7 ml) és 1618 pl (30 ml)

Reagens tartdly tartalék térfogat 280 pl (7 ml) és 280 pl (30 ml)

Titralasi tartaly kapacitasa 6 ml 6 ml

Titralasi tartaly kihasznalatlan térfogat 300 ul 300 ul
Titralasi tartaly tartalék térfogat 280 ul 280 ul
Reagens tartalyok szama 36 36

Olddszer reagens tartaly kapacitdsa 21vagy 5|l 11vagy 21
Veszélyeshulladék-tartaly kapacitasa 51 21

Standard hulladéktartaly kapacitdsa 2x51 ~

2

Kils6 oldoszer hulladéktartaly kapacitasa 91

Kémiai kompatibilitas Minden BOND reagens
70%-0s alkoholos oldat (tisztitasi célokra)

BOND System BOND 7 felhasznaldi kézikonyv, 49.7556.514 A04
Autorsko pravo © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 368



Fejezet 18 Specifikaciok

Hémérséklet kijelzése Alapértelmezett értékek (ezeket a képvisel6 maédosithatja):
Meleg: 35 °C, Forrd: 80 °C

Maximalis megengedett nyomas gaz- és 1,0 bar 2,5 bar
folyadékcsatlakozasoknal

Elettartam 7 év 7 év
BOND System kiberbiztonsagi tanusitvany 10 év 10 év
lejarata

18.6  Mikroszkop targylemezek

Méretek Szélesséq: 24,64-26,0 mm
Hossz: 74,9-76,0 mm
Vastagsdg: 0,8-1,3 mm
Cimketerilet Szélesséq: 24,64-26,0 mm
Hossz: 16,9-21,0 mm
Anyag Uveg, IS0 8037/1

Hasznalhato terllet Lasd az alabbi abrékat. A kiosztott térfogat a valaszthatd beallitdsokra
vonatkozik a targylemezeknek a BOND szoftver segitségével valo
bedllitasakor (lasd 6.3 Munkavégzes esetekkel)

Abra 18-1: A térgylemezek hasznélhatd teriilete a BOND feldolgozé modulokndl

BOND-III ~
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BOND-MAX ’

18.7 Szallitas és tarolas

Térolasi hdmérséklet -20 és +55 °C kozott

Térolasi paratartalom (nem <80%RH
kondenzalédo)
Szallitasi modok Kozuti, Iégi és tengeri szallitas kompatibilis.

Kérjik, vegye figyelembe, hogy a fenti informéaciok kizarélag csomagolt feldolgozé modulokra vonatkoznak.

A kicsomagolatlan feldolgozé modulokkal kapcsolatban lasd: 18.4 Kornyezeti specifikaciok.
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